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Prologo

Corria el afio 1985 cuando recibi de regalo mi primera PC. Tenia
8 anos y estaba emocionadisimo. En casa, teniamos la TI-99/4 de
Texas Instruments, v me pasaba el dia después del colegio grabando
programas en una cinta casete en Basic y jugando con el Atari 800.
Claro que la calidad grafica del Atari, para ese entonces, era muy
superior a la de mi Texas Instrument, donde un simulador de avién
era una linea de horizonte y dos instrumentos pixelados. Pero esto
no importaba, me interesaba, mas que los juegos, el porqué del
funcionamiento de cada cosa, de como, con simplemente ingresar
datos de input y output, una plaqueta y un par de circuitos podian
interpretar lo que yo queria.

Esa noche de 1985, cuando mi padre volvié del trabajo, recibi la
Apple lIc y quedé fascinado apenas la vi. No recuerdo si lloré, grité o
abracé a mis padres, pero lo que si sé es que el amor por el hardware
empezo ahi, con esa PC. Esa PC me acompafié por afios y llegué a
conocerla mejor que, incluso, a algunos companeros del colegio de
aquella época.

Desde entonces, debo haber probado (entiéndase probado, como
overclockeado) mas de cien plataformas distintas o similares, desde
las primeras 486 hasta las actuales 1155 o Bulldozer, modificando el
hardware mediante vmod, BIOSmod o simplemente overclockeandolas
con refrigeraciones, que van desde aire y agua hasta extremas, como
DICE o LN2. Pero cada vez que recibo hardware nuevo, me viene la
misma sensacion que cuando tenia 8 afos, que me espera un mundo
por delante.

Y eso es lo que este libro quiere transmitir: la pasion por el
overclocking. Sobre como cambiando valores, mejorando la
refrigeracion y, en algunos casos, modificando los componentes
electricamente, podemos de un mismo hardware obtener otro
completamente distinto, mas eficiente y rendidor. Es esa pasion de ver
el hardware con otros ojos, sobre sus limites, y su forma de trabajar,
que espero el libro pueda transmitir.

Buena lectura!

Nazzgul - Manuel Martinez Ledesma

www.redusers.com
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PRELIMINARES

El libro de un vistazo

Este libro propone y fomenta la incursion y la difusion del overclocking.
Esta obra es imprescindible para todos los overclockers, incluso para los de
mayor experiencia, dado que nos aclara dudas y nos propone experimentar
mas y cada vez con mas fuerza. Los invitamos a ingresar en el mundo del
overclocking, seriamente y con responsabilidad, conociendo el hardware y
los recaudos que debemos tomar, pero, al mismo tiempo, buscando la in-
cursion en lo extremo, sitio natural del overclocking experimentado.

*0

INTRODUCCION, CONCEPTOS BASICOS E

HISTORIA DEL OVERCLOCKING

Este capitulo nos introducira en los temas
basicos: que es el reloj de sistema, los
distintos tipos de buses y sus diferencias con
los relojes del sistema y los chipsets. También
veremos su origen y finalidad ligada a todos
los avances tecnologicos actuales.

* L

En este capitulo nos centraremos en HWBot,
sus bases de datos, su ranking, el software
de benchmark y todo lo necesario para poder
formar parte del sitio que nuclea a todos los
overclockers del mundo.

*n

REFRIGERACION

"""

En este capitulo, incursionaremos en las
técnicas de refrigeracion mas comunes, aire
y agua, y en como podemos mejorar nuestra
refrigeracion, teniendo en cuenta todos los
factores que influyen en ella.

» www.redusers.com
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LA SELECCION DEL HARDWARE Y DEL
SISTEMA OPERATIVO

Analizaremos como hacer una compra efectiva
de hardware, en base a nuestras necesidades,
para adquirir hardware de acuerdo a su
relacion costo/prestaciones. Veremos como
seleccionar el sistema operativo de acuerdo al
benchmark que deseamos correr.

*

OVERCLOCKING EN PLATAFORMAS AM3/

AM3+

Como todas las plataformas son distintas,
en este capitulo analizaremos los factores a
tener en cuenta a la hora de overclockear las
plataformas AM3/AM 3+,

*

OVERCLOCKING EN PLATAFORMAS LGA

775 Y LGA 1156

Es una plataforma antigua pero no podiamos
dejar de lado a la LGA 775, dado que su
rendimiento y su accesibilidad son buenas
propuestas para adquirir hardware para bench.



OVERCLOCKING

OVERCLOCKING EN PLATAFORMAS LGA
1366

Abordaremos, desde un punto de vista incisivo,
la plataforma LGA 1366, la gama alta de la
anterior generacion de microprocesadores
Intel. Podremos ver su arquitectura, su
nomenclatura y, mediante ejemplos practicos,
su overclocking.

*NE %
OVERCLOCKING EN PLATAFORMAS LGA
1155

La plataforma estrella de la Ultima generacion

de microprocesadores Intel no podia estar
afuera de esta obra y es en este capitulo
donde la veremos en profundidad, con su
moderna arquitectura, sus nomenclaturas vy,
mediante ejemplos practicos, su overclocking.

(USERS I |

*NC %

OVERCLOCKING DE VGA

En este capitulo presentaremos otro
componente para ser overclockeado,
independientemente del microprocesador:
nuestra placa grafica. Veremos el overclocking
por software, las memorias, su refrigeracion
y, finalmente, las consideraciones a tener en
cuenta cuando practicamos overclocking.

iYe 144
INTRODUCCION AL OVERCLOCKING
EXTREMO

Finalmente y teniendo en cuenta la evolucion

del overclocking, en este capitulo veremos el
escalon mas alto a lo que podemos aspirar: el
overclocking extremo. Esta introduccién nos
muestra los distintos tipos de refrigeracién

extrema vy los cuidados necesarios.

A lo largo de este manual podremos encontrar una serie de recuadros que nos brindaran informacién complemen-

taria: curiosidades, trucos, ideas y consejos sobre los temas tratados. Para poder reconocerlos facilmente, cada

recuadro esta identificado con diferentes iconos:

CURIOSIDADES ATENCION

E IDEAS

DATOS UTILES
Y NOVEDADES

TIOS WEB

www.redusers.com €K



RedUSERS

MEJORA TU PC

esarrollos tematicos s
n profundidad

Capacitacion RBevstes. |
dinamica

o Sitios Web. Noticias al dia
downloads, comunidad

W\i T

‘““\ Informacion actualizada  Vewserers
- =2 alinstante

1-,1 -

La red de productos sobre tecnologia mas
importante del mundo de habla hispana.

- PR

Yy yy Yy Yy Yy, yyyyy,
Iy, o £ i, A
s P LA
LSS LA LA

iy ,//J.»;f,’_,//z,/ AL L

&) redusers.com




OVERCLOCKING

Contenido

OBNE Bl AU OE iiiniirsiiiriis e esva s aspasss Feveain

ProlOG0 i asssssssnies ssnsisasisissipmusiinsmisnsssidisesies

El libro en un vistazo ...ccernmneenmessssniemsssssssnies

Informacion complementaria..........cccccceeevicen

INroducCion...ccuussssssmmassasanssens

*

Introduccion, conceptos
basicos e historia del
overclocking

Conceptos BASICOS v immressssisssisissnsnsissssssssssrers

Reloj gl Sistema. uiiiinnimiinmnissiie i

CRIPSet i cintunninssainimsimitikaiitinii
Bus FSB o Front Side Bus.......ccvvvnivninscrevssninnnns
Intel QuickPath Interconnect
QP BLEK s nmmmennnny
HYPErTFANSPOFL ..coeevvrererere e ssesserenesrsnmsessnsanns sensnes
Qué son 1as GT/s y 1as MT/57 e
Historia del overclocking.......c.ocoiineiniicnneninsennns
El overclocking moderng ........ccccmimisissssssssssnnns

ReSUM BN i

Behividailes ..c.ccoiiinimaniaasansanmnacss saisssssmmnsnsasasanamin

.14

14
17
18
19

21
24
26
26
30

31
32

=S 9

*
HWBot

b e e e P e oot | |
Bench y puntuacion ... e eemens s esennns 35
CPUEZ i st i i 48
PCMark 2005 ......cormsmesrimerssrmssmsmesirsesssrssirssrenes 00
BiFast s mnsnsanmimnn st n e 57
SuperPi sl s s 58
) o ][] PRI PORTR . . |
SDMaARODL SE ..o rcrrrmsrsnsnssrsssassssasssssrnese
3DMark03 ..o e B8
BADMEERDD i ivmissssssissssimsnisinissin i
ADMBERDE it it sonivesonnt voncinss ol

— e 1]
o PP T
[+ [~ e A

e

SDMark VANEAGE ..vveerereemesssrsnsssses esmssasssnsns masssanes 68
Aamarks i siisinnaaisinmmiimieis 10
Ungine Heaven-Xtreme Preset (DX11) ....cveven 74
LT T1 T TP |

BeEIdales i s s e e Tl

*

Refrigeracion
Conceptos BASIiCO5. .o ceesmiminmmrssssssisssnsnssssssssnssssss B0
Paska I MICE s saimnssscss srnmnmsianas s isagasis 81

Tipos de pasta termica .......ccoeerveeeresnrrcsssiennnee 82

www.redusers.com €K



10 ==

Ventilacion del gabinete........c.oennnisnne . 84
Refrigeracion por @ire ... e 92
Variedad de disipadores. ... eercseesrereresssssnnnssns 92
Refrigeracion por agua.......c.ccoceerereeeeensersrsesecens. 98
Qué debemos refrigerar? .. 98
iComo configurar un circuito correctamente? .....102
La seleccion del BlOGUE .......cccvveviviinanininen.. 104
La seleccidn de la bomba .......c.coceecr e 106
La seleccidn del radiador........cooeeeeeeecrecernnnennnn. . 109
B EStARCINES v issssisrmsusinssinameimssnismsi b 0
T =T PP 1 1 |

P T {171 F T L —— | | .

*

La seleccion del hardware

y del sistema operativo

Conceptos basicos.....cccovveccecvceeennicccnssscenssenennnn 80
Pasta termica....ummmsuisssssisnsssninwBl
Tipos de Pasta tEIMICA ..o vevsvesmerreesessssssseesnns e B2
Ventilacion del gabinete .. ceerereerreemreessssueneses 84

Refrigeracion Por @ire ......ccveeessnsvssessassrsnnsssrssns 92
Variedad de disipadores.......ovoeeeeeereresresresceeennens 92

Refrigeracion por agua......cccceeeeenicecesnecenseenennnn. 98
iQué debemos refrigerar? ... cnenecncineanns 98
iComo configurar un circuito correctamente? .....102
La seleccién del bloque .........ceeveeceersvemviacerinnans 104

La seleccidn de la bomba .......ccceeenrennieesssnssssnnes 106

Punto de memonia Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

X5

_ J

» www.redusers.com

PRELIMINARES

La seleccion del radiador.........weneonmssesnnnsn 109
Restricoiones ... o 110
ACHIVIHAUES ...voeeraerrrrrrersesersrrerasnerssre sernansssersmnenases D18

*

Overclocking en plataformas
AM3/AM3+
Arquitectura y nomenclatura ........cccovveervrennenn 174

BURtECRUNS: (i siiiaii iisidiiaiimmsitiisivn i biei 174

MNOMENCIALUPAS .eeeeeereerrseeree e e senesrese s s srasssnnses 177

Overclocking......cveeveeverernssnsnssssssssssssssssnssasarans 183
Optimizando las memorias RAM ......ccoovcveevrnenen 192
Optimizando voltajes .....cceuniseeisennescnsenn 198

RESUMEN ccvii s ssmssssasss s sssnsssssssssnananss L99

Actividades ........cerveeresrmsserssssearasssrsssssnssaessessnsnerss 200

*

Overclocking en plataformas

LGA 775y LGA 1156

Chipset y nomenclaturas......ccceeeeeeveeevercerseneeaenn 202
NOMENCIAtUKA...coecee e e s 204

DVErClOCKINY. caisisissnnssnsnsasnassssnnsnsisas sossunnassassnssananil} J
SEESE i snnsiniiinsiiael?



OVERCLOCKING

Optimizando las memorias RAM ....ovecevnennnennn 212
Overclocking de plataformas LGA 1156.............214
Arquitectura ¥ nOMenClatura ..o.eeveeeeceesveveerereesenn 214
Nomenclatura: s madrnssammininigsa2lh
OVErCIOCKING eiviesvressesnneessssssssssesmsmasnsasarseressensn 226
Optimizando las memorias RAN .....cocvvenenenninns 232
2 CLTT 1] . 1. |
Actividades........ccmmmimmmmimmssinsmsmssssnmsssssssssses 230

*

Overclocking en plataformas

LGA 1366

Arguitectura, chipset y nomenclaturas............... 238
CHIPEEY issismmmssmimns s e
Namenclatii:qceeesnnaananamsnanma 240

Overclocking.. ... incceresessnnssseesssse s s srrssanennn 299
Optimizando las memorias RAM ...oeeevvvccrereerenns 262

LI T O — L

Actividades ... 206

*

Overclocking en plataformas

LGA 1155

Arquitectura, chipset y nomenclaturas...............268
BRIPSRE s cessssnsnsainunnosasssnmsiinmsnsssssins sasssnsipasin s sesita 269
NOMENCIATUFAL....crveiisnsrrmsmsssssssimsssssssssrins e s 20 2

OVErClOCKiNG..oueesrerenerrressranssssnsssssssnnesssnssssassnss 203
Optimizando las memorias RAM ..ooecevveerereerenne 290

ResUmen. o siinaman s it e 1308

Actividades.........cccmreresrrerammarnssrersmsssiessrensanrese 2

%*
Overclocking de VGA

] [TTH 7] O . |,
O FEWENE v i s i s s O

USERS IR

OVercloddng i a3 09
b 18 T o T 310
BB OB ACION o ioccisinssinnisnnine s st smuariiassicaiinsns 313
RSB i e A Ry
Actividades.......ccerrimisrmssss s 2 310

*

Introduccion al overclocking

extremo

Refrigeracion extrema........ccceeecevecevcceencaeeennn . 318
AUSIACION. e e e 318
Tipos de refrigeracion ..........cccoeerrcseesnenen 320
LA BT b v | RS o AR SR, S S 310
ROfEIORECION iuiiisaiimisiismsinsimseiiianiriissiisiin 313

Refrigeracion extrema de VGAS.......ovevnsssersennnnn 329
PISIACIONE: s s s 329
L1 [0 P P P R A Ly B o L
(AT 1 [P |-

ReSUmen:c aasannunnunnnniuaniias: 30

*

Servicios al lector
Endice teMALICO oo v senenersrssmnssssessessmonssssserees 338

www.redusers.com €



12 == PRELIMINARES

Introduccion

Esta obra no trata de ser la maxima autoridad en
conocimientos de hardware y overclocking, sino demostrar
que todos podemos overclockear, que todos podemos perder
el miedo a tocar voltajes, modificar valores antes desconocidos
para nosotros o, simplemente, aprender a modificarlos y ver
cuanto rendimiento ganamos, conforme cambiamos esos valores.

El overclocking empezo siendo una curiosidad y, en algunos
casos, una necesidad. Es por eso que, al dia de hoy, no solo es
un hobby sino también posee fines practicos, como pueden
ser correr el ultimo juego, equiparar el microprocesador con la
placa de video y de esa forma no generar cuellos de botella.

Es imposible volcar en un solo libro todos los conocimientos
de hardware y overclocking que existen, no solo de mi parte,
sino de la gran cantidad de overclockers que estan dia a dia
probando nuevas practicas, conocimientos y experimentos.
Debemos tener siempre en cuenta que el overclocking en
hardware es algo armonico, todos los componentes del sistema
tienen que estar en sintonia, dado que los errores se producen
cuando esto no sucede. Por eso, es importante leer, informarse
sobre cuales son las nuevas practicas e, incluso, sobre distintas
configuraciones, porque es dificil conocer la gran cantidad
de hardware tan variado y las combinaciones que se pueden
dar, por lo que esta obra seria interminable. Pero si, con el
recorrido de ella, tratamos de que el lector pueda entender,
mediante el aprendizaje de las nomenclaturas, el conocimiento
del hardware y de las temperaturas que puede manejar el
hardware y como mejorarlas, qué es lo que modificamos
cuando practicamos overclocking.

El overclocking se logra con cuidado, paciencia y
conocimientos de hardware. Esperamos que el lector tenga
ese cuidado y esa paciencia y que el conocimiento lo adquiera
mediante esta obra y al mismo tiempo aprenda divirtiendose
en esta practica que muchas satisfacciones personales nos da.

Manuel Martinez Ledesma - Nazzgul

cs_nazzgul@hotmail.com
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Introduccion

El overclocking es la técnica que nos permite modificar

los relojes del sistema. Esto parece algo complejo, pero en
realidad no lo es, aunque deberemos tener en cuenta algunos
aspectos técnicos a la hora de implementar esta modificacion.
En este primer capitulo, descubriremos cuales son las pautas
iniciales para poder comprender qué es lo que modificamos y

como estas modificaciones actuan sobre nuestro hardware.

v Conceptos basicos........ccceene. 14 iQué son las GT/s y las MT/s? .......26
Reloj del sistema ...ccccuvevrivemeenecnen 14
T e v Historia del overclocking...... 26
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1B USERS | 1. INTRODUCCION

Conceptos basicos

Como sabemos, cualquiera puede practicar overclocking, aunque es
importante entender el funcionamiento de algunos aspectos técnicos
del hardware antes de meternos de lleno en este mundo.

Reloj del sistema

Se denomina hardware a todos los componentes fisicos de una PC,
desde un cable SATA hasta la placa de video mas avanzada a nivel
tecnologico. Partiendo de este punto, vamos a analizar juntos qué es lo
que modificamos cuando aplicamos overclocking a nuestro hardware.

Para adentrarnos en el overclocking y conocer un poco de su
historia, antes tenemos que comprender algunos conceptos. El que mas
confusion genera es el reloj del sistema.

;Qué es el cristal de reloj? El cristal de reloj es un cristal de cuarzo,
un mineral muy comun que tiene una propiedad largamente utilizada:
la piezoelectricidad. Esto signfica que el cuarzo tiene la capacidad de
convertir una fuerza mecanica en una energia eléctrica y viceversa. Si se
le aplica un voltaje eléctrico con la misma polaridad entre ambas caras,
el cristal se comprime. Si alternamos esa polaridad, el cristal se expande.
Ese fendmeno de expansion-contraccion crea una vibracion/frecuencia
determinada de manera exacta por la frecuencia del voltaje aplicado. La
frecuencia es tan precisa, que es el método usado para generar senales de
reloj en nuestra computadora. Entonces, basicamente, el cristal de reloj
es un generador de sefiales/pulsos a través de una corriente eléctrica.

Este cristal esta presente en todos los motherboards modernos y
siempre proximo a un circuito integrado llamado PLL o fase de lazo
cerrado (Phase locked loop).

Es importante tener en cuenta que la arena es el ingrediente base para la fabricacion de semiconductores

gracias a su alto porcentaje de silicio. Este material es purificado a través de multiples pasos para
conseguir una buena calidad. Para hacernos una idea, el material resultante tan solo puede tener un
atomo impuro entre 1.000 millones de atomos de silicio.

» www.redusers.com
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’ Figura 1. Un chip PLL comun, encontrado en cualguier motherboard.
Este chip controla y regula los pulsos creados por el cristal oscilador,
manteniendo estos pulsos continuamente a una misma velocidad.

Desde el comienzo de la era de las PC, el cristal u oscilador varié de
frecuencias de trabajo; en la actualidad, trabaja a una frecuencia de
14.318 MHz. Como es logico, a medida que avanzan las necesidades,
se requieren mayores frecuencias de trabajo y, en este sentido, el
circuito integrado PLL es el que genera las distintas frecuencias a las
que los adelantos de la tecnologia y las necesidades se imponen.

o~
" @ MONITOREO DE TEMPERATURA

El monitoreo de las temperaturas es un paso esencial para el overclocker. Recomendamos instalar

algln programa para este fin. HWMoni tor es un programa freeware que mide las temperaturas
de varios componentes, ademas de algunos voltajes. Se puede descargar desde: cpuid. com/
softwares/hwmonitor.html. RealTemp es ofro programa freeware de monitoreo, que
ademas mide los picos de mayor temperatura del procesador. Se descarga desde http://
techpowerup. com/downloads /SysInfo/Real_Temp.
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Podemos entonces afirmar que el PLL, que administra la frecuencia
del oscilador o cristal, es el encargado de emitir determinados pulsos
por segundo de manera constante. El numero de pulsos que emite el
reloj por cada segundo se llama frecuencia del reloj.

Crystal Oscillator i
(14.318MHz)

Reference Frequency In

Frequency In

*=|  Phase Comparator

Voltage Out

Voltage Controlled
Oscillator (VCO)

Frequency Out

»| Final Frequency Out

P Figura 2. En esta imagen podemos ver un completo diagrama que
corresponde a un circuito basico PLL.

El reloj determina la velocidad de proceso de la computadora
generando este nimero de pulsos constantes, que es utilizado por
todos los componentes del sistema informatico para sincronizar y
coordinar las actividades operativas, evitando que un componente
maneje datos incorrectamente o que la velocidad de transmision de
datos entre dos componentes sea distinta.

Comos sabemos, la frecuencia del reloj se mide en ciclos por
segundo, también llamados hertz, cada ciclo es un pulso del reloj.
Como la frecuencia del reloj es de varios millones de pulsos por
segundo, se expresa habitualmente en megahertz (MHz), donde 1
MHz = 1 millon de ciclos por segundo.

Cuanto mayor sea la frecuencia del reloj, mayor sera la velocidad de
procesamiento para realizar instrucciones elementales por segundo.
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Si comprendimos el punto anterior, sabremos que el PLL es el
encargado de administrar los pulsos provenientes del cristal. Estos
pulsos, que se miden por segundos, se conocen como frecuencia de reloj.

Sabemos, entonces, que cuando apliquemos overclocking a
algiin componente, necesariamente tendremos que armonizar los
demas, dado que si no existiria una asincronia entre la velocidad de
transmision de datos, ocasionando el conocido y temido BSOD o
pantalla azul de la muerte, tan comun en estos casos.

Bus

El bus es un sistema digital de transferencia de datos, entre
distintos componentes de la computadora o entre computadoras.
Cuando hablamos de bus del sistema, nos referimos a la transferencia
de datos y direcciones entre los componentes de una computadora,
mediante pistas del circuito impreso.

La transferencia de datos/control se hace mediante sefiales
eléctricas, las cuales son enviadas y recibidas con la ayuda de
integrados que poseen una interfaz del bus determinado, para
transformar esas sefales en datos que se puedan ejecutar.

Podemos, entonces, definir bus como todo sistema de comunicacion
digital dentro y fuera de una PC.

Address bus

_ Data bus

CPU Control bus

- -

RAM ROM 1/0 Other

2 Figura 3. Diagrama de bus de un sistema. Se distinguen las
direcciones de los buses dada la pregunta y la respuesta de estos para
el funcionamiento de los demas componentes de la PC.
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Los buses se pueden dividir en dos grupos bien diferenciados:
paralelo o en serie. La principal diferencia entre estos es la cantidad
de lineas dedicadas para la transmision de datos.

Mientras en el bus paralelo se usan muchas lineas de transmision
con funciones fijas, enviando al mismo tiempo grandes cantidades
de bits, en el bus serie se usan pocas lineas de transmision vy la
informacion tiene que ser reconstruida mediante rutinas de software o
registros, transmitiendo bit a bit.

Tengamos en cuenta que el ancho de banda de un bus es la cantidad
de datos que se pueden transmitir en determinado periodo de tiempo,
medidos en megabytes por segundo (MB/s).

Chipset

El chipset es un conjunto de circuitos integrados que cumple con la
funcion de puente de comunicacién entre el procesador y los distintos
componentes de la computadora, por ejemplo, RAM, PCI-E, etc.

L D . .
o "4 i;fr !iur[;'; 1.: w
g ot |
; 8 bhEE
l[-'lr:mllulnﬂiilplut’ v

\\ J__!

RAnhER

P

P Figura 4. Un chipset Intel X58.A medida que la tecnologia
avanza, estos chipsets pueden controlar cada vez mas conexiones y
buses, ademas de un niumero mayor de transferencias por segundo.
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Esta diseniado con la misma arquitectura que el procesador, por
lo cual, al cambiar la arquitectura del CPU, se cambia también la
arquitectura del chipset.

Los chipsets se conocen también por los
nombres de puente norte, northbridge (NB)

o MCH (Memory Controller Hub) y puente sur, LOS CHIPSET

southbridge (SB) o ICH (Input Controller TAMBI EN SE

Hub). Estos dos chips utilizan distintos buses

de comunicacion entre si y entre los demas CONOCEN COMO

componentes de la PC. PUENTE NORTE O
El NB maneja la comunicacion con el

procesador, con la entrada de VGA (PCI-E), con NORTHBRIDGE

el SB y con las memorias RAM, principalmente,
en sistemas Intel socket 775. El SB controla las
comunicaciones de los periféricos (DVD, HDD, USB, PCI).

Vamos a centrarnos en el bus que nos interesa, que, en este caso, es
la comunicacion entre el NB y el procesador.

Como dijimos anteriormente, el bus es un sistema de transmision de
datos. Dependiendo de la plataforma de los principales fabricantes de
microprocesadores, Intel y AMD, este bus tendra distintos nombres.

Los nombres del bus en el caso de Intel son FSB, para todas las
plataformas 775 y anteriores, e Intel QuickPath Interconnect o QPI,
para las plataformas Nehalem en adelante. En el caso de AMD, el bus se
llama HyperTransport o HT.

Bus FSB o Front Side Bus

El FSB es un bus general, que sirve de puente entre el procesador,
las memorias RAM y los puertos PCI-E.

El ancho de banda del FSB depende del ancho de datos que es
capaz de transmitir, de la frecuencia de reloj (MHz) y del nimero de
transferencias que realiza por ciclo de reloj.

Por ejemplo, un FSB de 32 bits de ancho de datos (4 bytes),
funcionando a una velocidad de 333 MHz (recordemos el PLL), a 4
transferencias por cada ciclo, ofrece un maximo teorico de 5328
megabytes por segundo (MB/s), como vemos a continuacion:

4 bytes x 333 MHz x 4 = 5328 MB/s = 5.3 GB/s
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PCI Express* 2.0
Graphics

or

PCI Express* 2.0
Graphics

PCI Express* 2.0
Graphics

12 HI-Speed USB 2.0 Ports;

Intel* Core*2 Duo Processor
Intel* Core*2 Quard Processor

10.6 GB/s

16 lanes
16 GB/s

8 lanes
8 GB/s
8 lanes

8 GB/s

480
lanes

1. INTRODUCCION

DDR2 or DDR3
6.4 GB/s or 8.5 GB/s

DDR2 or DDR3
6.4 GB/s or 8.5 GB/s

:I Opcional

B Figura 5. Diagrama de los distintos buses de un sistema P45 de Intel y

Support

Intel* High
Dual EHCI; USE Port Disable each Definition Audio
300 ICH10 Intel* Quiet System
-
each x1
Intel* Integrated 3 6 Serial ATA Ports; eSATA
10/100,/1000 MAC Gby's Port Disable
each
GLCI LCI or SPI
— Intel* Martrix
Intel* Gigabit LAN Connect BIOS Support Storage Technology
Intel* Extreme Tuning Intel* Turbo Memory

with User Pinning

del principal, el FSB de 10.6 GB/s de velocidad de comunicacion.

La frecuencia de reloj de este bus, en MHz, sirve de referencia como

reloj universal para todos los componentes del sistema, mediante lo
que se conoce como multiplicadores. Si tenemos un FSB con frecuencia

de reloj de 333 MHz y el multiplicador es de 8, tenemos una velocidad
del procesador de 2.66 GHz.

333 MHz FSB x 8 multiplicador = 2664 MHz (que
corresponde a la velocidad final de procesador)

» www.redusers.com



OVERCLOCKING === 21

Pero no solo actia sobre la velocidad final del procesador, sino
también sobre la velocidad de los demas componentes. Algunos
estan automaticamente bloqueados o se pueden bloquear desde el
BIOS, como los PCI-E, pero este no es el caso de las memorias RAM,
cuya velocidad se incrementa al aumentar el FSB, y la Ginica forma de
adecuarlas es mediante multiplicadores.

En las ultimas plataformas con chipset P45, el ancho de banda
estaba restringido a 10.6 GB/s, limitando el ancho de banda de las
memorias DDR2 en Dual Channel, y llegando a picos de 17 GB/s.

La tasa de transferencia para el FSB varia desde 800 MT/s a 1.6 GT/s.

Este bus fue duramente criticado durante afios por empresas como
AMD, que aludian a su incapacidad de ofrecer menores latencias y
tiempos de respuesta mayores, formando un cuello de botella a los
demas buses correspondientes al sistema.

El FSB es un bus de comunicaciéon entre el procesador y los demas
componentes del sistema, que trabaja a una determinada frecuencia
de reloj. Para que todo el sistema esté funcionado en derivados de esta
frecuencia y no haya desincronizacion, esta frecuencia determina todas
las demas frecuencias del sistema mediante el uso de multiplicadores.

Intel QuickPath Interconnect
(QPI) y BLCK

Intel desarrollo el bus conocido como Intel QuickPath Interconnect
o QPI y lo lanzo en el afio 2008. Es el sucesor del bus FSB, dado el
limite de ancho de banda que este imponia.

Este bus permite una conexioén punto a punto con el procesador,
esto es posible gracias a que la nueva arquitectura de Intel alojo

OVERCLOCKING DESDE WINDOWS

El overclocking bajo entorno Windows se vio beneficiado gracias a programas (o aplicaciones) que ayu-
dan a aumentar las velocidades desde el mismo sistema operativo. El mas famoso de estos es, sin duda,
Setf SB. Su unico requisito es que el usuario conozca el nimero de ICS o el chip encargado de los relojes
del sistema, el PLL. Se puede descargar desde: www13.plala.or.jp/setfsb.
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el controlador de memoria dentro del procesador, reduciendo las
latencias y el consumo.

El QPI tiene tasas de transferencia desde los 4.8 a 6.4 GT/s. Como
deciamos en el punto anterior, el FSB era el bus de comunicacion entre
el procesador y los principales componentes del sistema, vy, a la vez,
la frecuencia de reloj de este bus determinaba la velocidad de todos

los demas componentes del sistema, mediante
multiplicadores. El QPI es el mismo bus con
EL QPI CORRESPONDE mayor tasa de transferencia, pero ya no es el reloj

AL BUS DE base para los demas componentes del sistema.

i Entonces, si el QPI es el bus, para evitar
COMUNICACION confusiones, necesitaremos saber qué es el BLCK.
ENTRE EL El BLCK (Base Clock) es, como su nombre lo

indica, el reloj base que, al igual que la frecuencia
PROCESADORY EL NB de reloj del FSB, es universal para todos los
componentes del sistema.
Debemos tener en cuenta que el QPI es el bus
de comunicacion entre el procesador con el NB y esta regido por el
BLCK. De esta forma es necesario considerar que la velocidad de reloj
del BLCK corresponde a 133 MHz.
Por ende, si tenemos un procesador cuya velocidad final es 2.93
GHz, sabemos que:

133 MHz x 22 multiplicador del procesador = 2926 MHz

Y la relacion con las memorias es la misma. Si tenemos memorias
DDR3 1333, sabemos entonces que el multiplicador es 10.

133 MHz x 10 multiplicador RAM = 1333 MHz

-' @ BUSES PARALELOS

En las primeras computadoras electrénicas, todos los buses eran de tipo paralelo, de manera que la
comunicacion entre las partes de la computadora se hacia por medio de cintas o0 muchas pistas en el
circuito impreso, en el cual cada conductor tenia una funcion fija y la conexidn era sencilla, requiriendo
unicamente puertos de entrada y de salida para cada dispositivo.
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La gran mejora de esta arquitectura es el ancho de banda permitido,
algo que AMD venia reclamando hacia mucho. Anteriormente, el FSB de
333 MHz de los procesadores de alta gama de Intel, Core 2 Duo, limitaba
el ancho de banda a 10,6 GB/s, mientras que la memoria DDR2-1066 en
modo Dual Channel tenia picos de 17 GB/s. Cuando la arquitectura de
las RAM paso de las DDR2 a DDR3, el ancho de banda de estas fue muy
superior, llegando a 31 GB/s para las DDR3 1333.

DDR3 memory 8.5 Gb/s

Intel* Core*i7 Processor

family DDR3 memory 8.5 Gb/s

PCI Express* 2.0 Graphics

Support for Multi-card
configurations:
1x16, 2x16, 4x16 or
other combination

12 Hi-Speed USB 2.0 Ports;
Dual EHCI; USB Port Disable

DDR3 memory 8.5 Gb/s
QPI (25.6 GB/s)
36 lanes
480Mby/'s
each
Intel* High
Definition Audio

6 PCI Express* x 1

ICH10

ICH10R

6 Serial ATA Ports; eSATA

Intel* Gigabit LAN Connect

Port Disable
Intel* Integrated T
10/100/1000 MAC >
Intel® Matrix
GLel Lol Storage Technology
Intel* Turbo Memory

BIOS Support

with User Pinning

I: Opcional

> Figura 6. Diagrama

Intel*® Extreme Tuning
Support

de los distintos buses de un sistema X58 de Intel

y del principal, el QPI. Se empieza a aplicar el controlador de memoria
dentro del circurto del procesador.
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HyperTransport

HyperTransport (HT) es una tecnologia de comunicaciones
bidireccionales, punto a punto, que funciona tanto en serie como
en paralelo. Fue desarrollada por AMD junto con un consorcio
de empresas (NVIDIA, CISCO, IBM, HP v mas), en el afio 2001, para
suplantar el limitado ancho de banda del FSB.

Esto fue posible gracias a que AMD consigui6 incluir los
controladores de memoria dentro del circuito del procesador,
aumentando el ancho de banda.

Intel® Core*2 Extreme (dual and quad core)
Intel® Core2 Quad

Intel® Core2 Duo

Intel® Pentium Diceleron D

Intel® Pentium 4

CPU front
Side Bus

NVIDIA
nForce 116 PE'E

682i SLI
SPP 125%

DIMMs GF 7900GTX or 8800

5C HT link

NVIDIA
nForce

680i SLI
MCP 125%

%16 PCle
GF 7900GTX or 8800

P> Figura 7. Diagrama que se encarga de mostrarnos el funcionamiento
de los buses correspondientes al FSB de Intel.

Existen 4 versiones de HT: 1.0, 2.0, 3.0 y la actual 3.1, que varian en
velocidades, desde 800 MHz a 3.2 GHz. Como en el QPI, el aumento de
ancho de banda es notorio, utilizando lineas de 32 bits y llegando
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hasta la suma de 41.6 GB/s en ambas direcciones. Estas velocidades
son modificables, teniendo en cuenta que el HT trabaja a 2.6 GHz,
tenemos una tasa de transferencia de 5.2 GT/s.

25

AMD AM2
CPU DIMMs
5X HT link
x16 PCle
”:" Sl | (10Gb/s)
nrorce
bt <7 GF 7900GTX or 8800
SPPp 125%
5C HT link
(10Gb/s)
x16 PCle
VTS | (10Gb/s)
nForce
B0 GF 7900GTX or 8800

MCP

P Figura 8. Diagrama que se encarga de mostrarnos el funcionamiento
de los buses correspondientes al HyperTransport de AMD.

Las ventajas de este bus son las siguientes:

¢ Consume menos energia porque es un bus punto a punto o por
sistema de paquetes, que es como trabajan los PCI-E.

e Al ser punto a punto, se puede regular y apagar momentaneamente
en periodos de inactividad, por lo que es energéticamente superior
y posee menor impacto térmico.

e Requiere menos costos de fabricacion, al unificar circuitos.

e Se conecta directamente a la RAM mejorando el acceso a ella.

e Posibilidad de conexion directa entre nucleos de CPU.
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¢Qué son las GT/s y las MT/s?

Las GT/s son las gigatransferencias y las MT/si&on las
megatransferencias. Constituyen una terminologia utilizada para
especificar el nimero de transferencias de datos o para medir tasas de
transferencia en determinado ciclo.

Por lo tanto, las GT/s serian un billén de transferencias por segundo,
mientras las MT/s serian un millon de transferencias por segundo.

Para calcular la velocidad de transferencia es necesario multiplicar
la tasa de transferencia por el ancho de banda del canal. Por lo tanto,
para un bus de 32 bits de ancho de datos y una tasa de transferencia de
1GT/s, tendriamos una velocidad de 32 GB/s de ancho de banda.

Historia del overclocking

El overclocking (forma inglesa compuesta por las palabras over=arriba
y clock=reloj) es la practica de aumentar la velocidad de los relojes de
un componente determinado, por encima de las especificaciones del
fabricante, incrementando a la vez el rendimiento del componente.

El origen del overclocking, antes llamado undertiming o
mobbing, es algo difuso. Se sabe que los primeros microprocesadores
overclockeados fueron los Intel 80286, en la PC AT de IBM. Estos
procesadores trabajaban a 6 u 8 MHz. Los usuarios con conocimientos
de electronica cambiaban la frecuencia del circuito oscilador de
velocidad de 6 MHz a 8 MHz, desoldando y volviendo a soldar
cristales osciladores y ganando velocidad de procesamiento con un
microprocesador de menor costo. Como en esa época aun se usaba
un solo reloj para todos los componentes de la PC y no existian
multiplicadores, en muchos casos este overclocking hacia inestable a

444

N
‘@) HYPERTRANSPORT

La tecnologia HT o HyperTransport se cred como consecuencia de las limitaciones que tenia el bus princi-

pal de comunicaciones, el FSB. El consorcio de empresas que componen el desarrollo de esta tecnologia
es amplio y de toda indole. Para mas informacion visitar: www.hypertransport.org.
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algunos de los componentes. El caso de los juegos no quedo atras, con
esos 2 MGz ganados, muchos juegos se volvian inestables, instando a
las compaiiias a realizar modificaciones o limitaciones en el bus. Este
fue el caso del boton Turbo en la época comprendida entre las 286

v las 486. Este boton hacia una reduccion de los relojes para lograr
compatibilidad entre el software e, inclusive,

algunos componentes de la PC. Como la velocidad

de los componentes no tuvo la misma evolucion, EL BOTON TURBO

ese unico reloj tuvo que ser modificado, dando AF’AREClé EN LA

lugar a la nueva tecnologia de procesadores: los i

80386 o, simplemente, 386. EPOCA DE LOS
Como vimos en el apartado FSB, la frecuencia PROCESADORES

de un procesador viene definida por su

bus frontal y por el multiplicador interno. 286 'Y 486
Cualquier cambio en ambos parametros haria

que la frecuencia real del procesador variara.

El aumento de multiplicador tiene ventajas evidentes, ya que no

requiere que modifiquemos ninguno de los otros buses secundarios

que dependen del FSB.

Pero hasta no hace mucho, desde los Pentium 2 en adelante, en
casi ningtn procesador habia opciones de modificar el multiplicador.

Entonces, la Gnica opcion era subir el FSB, corriendo el riesgo de
que todos los demas buses se volvieran inestables o directamente se
quemara el componente, por no trabajar a su frecuencia, como el caso
de los ISA, PCI, AGP y los HD, los componentes mas sensibles.

El trabajo era enorme, ya que debemos considerar que se desoldaban
osciladores vy se soldaban osciladores mas rapidos. Se desoldaban
puertos ISA en el caso de las 386 y se soldaban puertos AGP en su
lugar, para que el cambio de oscilador no perjudicara la frecuencia de
trabajo del puerto, que era de 8 MHz para ISA y 33 MHz para PCI o 66

7N
- @ HT DE INTEL Y AMD

Con frecuencia se confunde al HT de Intel con el HT de AMD. Como dijimos, el HT o HyperTransport es
un bus; mientras que el HT de Intel es la tecnologia HyperThreading, que proporciona un paralelismo a
nivel de subprocesos en cada procesador, emulando el doble de procesadores reales.
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MHz para AGP. Incluso, se soldaban directamente desde la fuente de
energia cables para alimentar ese nuevo puerto AGP.

Los 386 de 32 bits tenian desde 16 hasta 40 MHz de velocidad. La
realidad es que la arquitectura de los 386 era de 32 bits, pero se
comunicaba mediante un bus externo de 16 bits, por lo que siempre
fue confundido con un procesador de 16 bits. En este punto surgio una
idea revolucionaria, la de concentrar muchos de los circuitos
integrados de la placa base en un solo chip: el chipset. La arquitectura
386 permitia tener distintas frecuencias en distintos componentes.
Cualquier motherboard tenia, por lo menos, 3 osciladores de diferentes
frecuencias. Mediante un simple DIP (Dual Inline Package) switch era
posible modificar las frecuencias de algunos buses, aumentando el
rendimiento de los procesadores.

D Figura 9. En esta imagen podemos ver en forma clara un

l conjunto de DIP Switch en un ABIT TH7II RAID. l

En este contexto, para competir contra la flamante empresa
de fabricantes de procesadores que estaba surgiendo, AMD y su
nuevo procesador Am286, Intel se preocup6 de ofrecer una version
mas barata de su micro 386: el i386SX, que era compatible con
motherboards correspondientes a la serie 286.

No fue hasta el 486 que se inicio el sistema de reloj interno
mediante el uso de un bus frontal y un multiplicador interno. A
partir de entonces, el overclocking se popularizo, mediante jumpers
y switchs que ofrecian las placas base se modificaba el bus o los
multiplicadores del procesador.
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D Figura 10. Procesador Intel 1486 SX2. El SX2 funcionaba con

doble velocidad de reloj, esto es 66 MHz. l

Los fabricantes se encontraron con una escalada de overclockers que
buscaban placas bases como la ABIT BH6, donde no solo se podia
aumentar manualmente el FSB hasta 133 MHz, sino también era posible
incrementar el voltaje y establecer relaciones entre el bus de la AGP
con respecto al FSB desde el BIOS.

Otro gran impulso del overclocking fue el lanzamiento del juego
llamado DOOM. Este videojuego requirio por primera vez un estandar de
RAM de 8 MB (tenemos en cuenta que desde los 386, al ser un procesador
de 32 bits, podria soportar hasta 4 GB de memoria RAM, cosa muy lejana
a la realidad, cuando el usuario comun tenia 4 MB o menos hasta no hace
mucho) y la necesidad de una placa grafica de 1 MB como minimo.

El tercer paso importante lo dio el marketing de los nuevos
procesadores Pentium. Las opciones del mercado eran salir a
buscar procesadores mas baratos que, con un simple ajuste, podian
transformarse en procesadores mas caros. Por ejemplo, se buscaban los

INTEL Y EL DESBLOQUEO DE NUCLEOS

Intel se dio cuenta que muchos distribuidores desblogueaban los procesadores y los vendian como
procesadores overclockeados a un precio superior y, como algunos han sugerido, para proteger
su mercado de los procesadores de alta gama. No fue hasta el Pentium 4 Extreme Edition que los

procesadores fueron bloqueados en su multiplicador.
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Pentium 3 modelos de 66 o 100 Mhz y se seleccionaban placas bases
que se sabia que a cierta frecuencia introducian un divisor mayor para
el AGP y el bus PCI para mantener la estabilidad. O se buscaban los
procesadores Pentium 2 modelos de 66 MHz de FSB, como el 266 MHz o
el 300 MHz. Ya que se sabia que el chipset BX soportaba un bus de 100
MHz activando un divisor de 3 para el PCI y manteniendo por tanto los
buses secundarios en su lugar: 33 MHz para el PCI y 66 MHz para el AGP.

Si se subia a 100 MHz el FSB, se lograba un aumento del 33% de
velocidad del procesador y no habia que ajustar o preocuparse por
ningun otro bus, es decir, bastante comodo.

Por otra parte, también se seleccionaban las tarjetas graficas que
soportaran las mayores frecuencias, como el caso de NVIDIA o las
conocidas tarjetas de sonido CREATIVE.

El overclocking moderno

En un principio, las marcas realizaban marketing y fabricaban
hardware para un mercado minimo. Luego, este comenzo a crecer
conforme aumentaban los avances tecnologicos, la calidad de los
juegos y sus requisitos, y un nimero cada vez mayor de overclockers,
gamers y entusiastas querian sus maquinas mas rapidas.

Sin embargo, a pesar del crecimiento del mercado, el hardware
nunca se abarato. Los motherboards con opciones para modificar el
FSB desde el BIOS eran caros y no siempre se conseguian en todos los
mercados, asi como los procesadores de gama alta.

En 1998, se lanzo un programa llamado SoftFSB por H. Oda’s,
que permitia aumentar el PLL v, por ende, controlar el FSB al ser
manipulado directamente a través de Windows. Basicamente, era
posible ajustar el FSB sobre la marcha. Esto fue especialmente 1util
para quienes carecian de opciones de ajuste del FSB en el BIOS,
sin embargo, tenia un precio: la falta de capacidad para establecer
relaciones de AGP y PCI. Dado que los autobuses se dividieron de la
FSB, el aumento del FSB significd que estos fueran mas rapidos, dando
lugar a peligrosos accidentes potenciales.

Posteriormente, en los ultimos anos, aparecio gran cantidad de
software como este. El mas popular al dia de hoy es SetFSB.

La era de la comunicacion también trajo consigo un importante
crecimiento en el overclocking, con la difusiéon de informacion por
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Internet. Fue el caso del Athlon Socket 462, en el que se dieron a conocer
imagenes por Internet del desbloqueo del multiplicador mediante una
pista hecha con grafito o, lo que es mas simple decir, dibujada con lapiz.

g =
O —=
r_
g =

“ell MR

D Figura 11. El Athlon de AMD podia ser desbloqueado

l mediante una pista hecha con lapiz. l

En la actualidad, todas las marcas, tanto de motherboards como
de CPUs, placas de video y memorias RAM, hacen marketing a través
del overclocking de sus productos. Y no solo marketing, sino que
presentan un abanico de posibilidades de overclocking en cualquier
nivel de hardware. Estas mismas compaiiias hacen, o encargan a
terceros, software exclusivo para realizar overclocking sobre el SO
principal utilizado para correr los programas de bench (software que
mide el rendimiento de uno o varios componentes de la PC): Windows.

RESUMEN

Para aprender a realizar overclocking, primero necesitamos enteder el funcionamiento general de los
componentes, qué es lo que se modifica cuando cambiamos determinada velocidad y codmo esto afecta al
sistemna en general. Como veremos en los proximos capitulos, entran en juego los principios basicos de la
fisica y conocimientos de las areas tecnoldgica y electronica. Veremos la variacion de los voltajes y camo
tendremos que preocuparnos en cuanto a su refrigeracion. Pero no nos preocupemos, juntos recorreremos

todos los aspectos para poder practicar overclocking sin riesgos v, sobre todo, diviriendonos.
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Actividades

W 0 N O U AW N

=t
o

TEST DE AUTOEVALUACION

;Qué funcion cumple el PLL?

;Como funciona el cristal oscilador?

¢A qué se le llama reloj del sistema?

iQué es un bus de comunicacion?

;Cual es la diferencia entre el bus y los relojes del sistema?
;Como determinamos la velocidad de un procesador?
;Para qué sirven los multiplicadores?

iQué son las GT/s y las MT/s?

;Como empezo el overclocking?

;Las marcas promocionan el overclocking en sus productos?

ACTIVIDADES PRACTICAS

Entre al BIOS y familiaricese con su interface.

Reconozca dentro del BIOS las posibilidades de overclocking que este ofrece.

Busque y anote el nimero de PLL en caso de que el motherboard lo tenga.

Este dato le sera (til.

Baje e instale un programa de monitoreo de temperaturas.

Verifique los cambios de temperatura de acuerdo a la carga que exigimos a

nuestros componentes.

» www.redusers.com
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HWBot

El overclocking se puede medir. ;CoOmo? Mediante un ranking
internacional que fomenta una competencia sana, puntuando
las validaciones de cada overclocker. Este sistema es lo mas
equitativo posible, dividiendo el hardware en segmentos vy
equilibrandolo de acuerdo a sus capacidades. El ranking se

[lama HWBot y lo veremos detalladamente a continuacion.

w W B 34 BOMatk06: e BT,
Bench y puntuacion....................... 35 3DMark Vantage........c.ccocereeeeen.... 68
o e e 48 Aquamarkd . 70
PCMark 2005......ccceeerreeirrrarasinnns 55 Ungine Heaven-Xtreme
PiFast. .o a by Preseti(DXAD) ittt T
SUPEER i s 58
=11 e S g (T[] O —————————————— i

3DMark2001 SE ........cccoicviemiinnnna 63
SDMark03 ..oeeeeeeeeeeeeeveeeeeennn B v Actividades ......cccccoreenenrrennnne 78
BDMark0B B
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Servicio de atencidn al lector: usershop@redusers.com
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HWBot

HWBot es el ranking de overclocking mas famoso a nivel mundial.
Es donde se nuclean todos o la gran mayoria de los overclockers del
mundo para subir sus resultados, compartir experiencias a través del
foro o ver en su base de datos los resultados obtenidos por otros. Con
mas de 1200 equipos de overclocking de todos los paises y mas de
25000 usuarios registrados, es el mayor sitio sobre este tema. El stall
esta conformado por personas de todo el mundo, incluso, de todos los
continentes, y el lenguaje no es un factor limitante para comunicarse
y querer promover el overclocking. HWBot nacio o, mas bien, tuvo sus
origenes casi sin querer y empezo a desarrollarse de a poco hasta que
salid a la luz publica. Durante los primeros 3 afos de vida, fue manejado
por richba5tard (hasta ese entonces solo era conocido por ser un
reviewer de madshrimps.com). Como el sitio se hizo tan popular y la
comunidad crecié de una manera insospechada, fue necesaria mas de
una persona para poder organizarlo y mantener la enorme base de datos
que este contiene. Una de las personas que marcaria un hito seria aquel
personaje conocido en la red como mtzki, quien desde su llegada al
sta® sorprendid, ya que tuvo la magnifica idea de agregar al sistema una
especie de premiacion por los puntajes enviados, y con premiacion por
puntajes nos referimos a los tan preciados HWBoints.

Otras personas importantes en la historia de HWBot, y que también
es meritorio nombrar, son Saucy, que introdujo una libreria a la
bases de datos, con todas las tarjetas de video (no solo el nombre de
estas, sino también las caracteristicas) existentes en ese entonces, y
Sadhiq, quien hizo algo parecido pero con los procesadores, ambos
fueron grandes colaboradores para el proyecto. Ademas, Massman
que se unio un 1 de octubre de 2009 a las filas de HWBot con el fin
de mantener el orden dentro de la competencia eliminando a aquellos

444

HWBot es el sitio que nuclea a todos los overclockers del mundo, posee una extensa base de datos a

la que se puede acceder para conocer el estado de un overclocking y compararlo con otros. Ademas,
cuenta con un foro para dudas y transmision de conocimientos. Para mas informacion: www.hwbot.org
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usuarios que suben benchs indeseados (denominados cheaters), entre
otras funciones que lleva a cabo desde ese entonces. Desde su primer
dia como miembro del stal, dio a conocer que dedicaria la mayor
cantidad de su tiempo al desarrollo del proyecto, eso sin pensar que
contaria con la ayuda de richba5tard.

HWBot tiene como objetivo principal hacer

que el overclocking deje de ser un simple HWBOT PERSIGUE QUE
pasatiempo y se transforme en un deporte EL OVERCLOCKING
mundial. Ellos piensan que al igual que cualquier

deporte debe ser divido en 2 ligas, una para DEJE DE SER UN
gente amateur y otra para profesionales. HUBB”E, PARA SER UN
En la actualidad, cualquier persona que se

registre e intente competir, con dedicacion y DEPORTE MUNDIAL

empeno, lograra situarse entre los 500 mejores

overclockers del mundo, intentar subir mas

alla de eso sera imposible sin la ayuda del LN2 (nitréogeno liquido)
y mucho conocimiento en la materia (algo que no se compra en
ningun lado, solo se obtiene con la practica). Todos los meses hay
competencias nuevas y cada vez mas atrevidas, la mayoria cuentan
con premios brindados por el o los fabricantes de turno. Ademas
son difundidas y exhibidas a través de OverClocking-TV. Los
rankings cuentan con categorias, que van desde los benchmarks de
procesadores (2D) hasta los benchmarks de tarjetas de video (3D),
gue pasaremos a detallar a continuacion.

Bench y puntuacion

Como toda sana competencia, HWBot premia a los que llevan su
hardware al limite. Esta puntuacion se da de acuerdo al hardware.

El hardware se divide, como bien mencionamos, en dos. Por un lado,
todos los test 2D, donde se mide el rendimiento del procesador, junto
con las memorias RAM y el motherboard. El otro grupo comprende
todos los test 3D, donde se miden, ademas del rendimiento de los
componentes mencionados antes, las placas graficas o VGAs.

La base de datos esta abierta tanto a usuarios registrados como
a usuarios no registrados. Pero la tinica forma de subir nuestros
resultados es mediante el registro de usuario. Veamos primero como
accedemos a la base de datos:
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v ACCESO A BASE DE DATOS

Existen dos formas de acceder a la base de datos de HWBot. La primera es mediante
el uso del link denominado HARDWARE.

CANMBAIGHN Fot

THE ™
ANATIO
DOMIN ane
ImMsi GIGABYTE
Lt
mchmark
= = e Pyt vnomal DR imckins Libagaw
o= L
— o - - o Hs= ey
- El - i
-_ = '-/
- i % . - o
- o™ "
- Ml o
tager . P o a
== - RT——
Team League
Competilion Enlries nu ror

Seleccione qué seccion quiere ver: Compare Processor, Compare Videocards o
My Hardware. Tanto en Compare processor como en Compare videocards, puede
hacer una seleccion del hardware que va a comparar. Automaticamente tendra se-
leccionado el hardware mas comiin en cada categoria.

e S T ™
poMINAT e
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La otra forma de acceso a la base de datos es mas rapida y sencilla,
pero solo se puede dirigir al hardware especifico y tendremos que
saber como lo denomina HWBot:

v ACCESO RAPIDO A BASE DE DATOS

En el HOME de HWBot, dirigase a Search y seleccione el nombre del microprocesa-
dor que desee. En el caso del Core i7, por ejemplo, tomara primeramente los Gltimos
microprocesadores validados, en este caso, los Core i7 de la plataforma Sandy Bridge.

and roR
e CAMPAL TioN

DOMIN. SN

A Ll = T 1] ORI mAAC Lt 1 L g

Peofessiomtl (vetlochers Leagee

SCEEFINODN

Si en vez de alguno de estos microprocesadores, quiere otro Core i7, entonces tendra

J/Z

que ser mas especificos, como en el caso del Core i7 920.

wsamsinal Derinlod ke Lragor

‘B@B ¢

ECSENEEOELE

]
)
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Como dijimos al comienzo, podemos acceder a la base de datos sin
necesidad de registrarnos, pero si es necesario obtener una cuenta para
subir resultados de bench:

v OBTENER UNA CUENTA DE USUARIO

Dirijase al sitio web que se encuentra en la direccibn www.hwhot.org vy
posteriormente seleccione el link Register.

Indique un Nick, un password, un e-mail valido, dado que le puede llegar informa-
cién particular de cada bench, y su nacionalidad.

THE CAMBAIGH '.L";"J

ATIO
nnh’ll.NBz s

A TN TOMNTTICRS l-_ll ENES R

HINEET - Wearkdr e Dvechacking League

Reesary SaEry A LuapEspe

Siga con el registro y llegara al apartado TEAM. No sera necesario elegir un TEAM
inmediatamente, por lo que podra dejar en blanco este punto, o bien, crear uno nuevo.
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;Como funciona el ranking y como subimos nuestros resultados?
Una vez creado el usuario, podemos empezar a cargar nuestros benchs.
Es necesario que sea un usuario real y sobre todo, con un mail real
en el cual sera enviada la confirmacion del registro, dado que después
no podremos modificar este nombre. Asi mismo, HWBot tiene un foro

de consultas en el cual se puede pedir a los administradores, algun
cambio en caso de confundirnos en la creacion del usuario.
Los bench 2D se dividen en:

BENCH 2D

v BENCHMARK v HARDWARE POINTS (HWBOINTS) v GLOBAL POINTS

PCMARK 2004 NO Sl

PCMARK Vantage NO Si

PiFast Si Sl

SuperPi 32M Si Si

wPrime 1024M si Si

MaxxMem NO NO

Reference Clock Si NO

Tabla 1. Listado de benchs 2D.
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Los benchs 3D se dividen en:

BENCH 3D

v HARDWARE POINTS v GLOBAL

v BENCHMARK
(HWBOINTS) POINTS

3DMark Vantage Performance st st

3DMark05 si si

3DMark11 Entry si si

3DMark1l Performance si si

3DMark2001 SE st st

Ungine Heaven Basic Preset (DX9) si si

Tabla 2. Listado de benchs 3D.

Como vemos en las tablas anteriores, si bien todos los benchs
descriptos entran al ranking, no todos suman puntos. Para subir un
resultado, accedemos a la direccion web de HWBot e ingresamos el
usuario v la contrasefia previamente creada. Una vez identificado, en el
menu lateral, tenemos varias opciones, como:
¢ My Profile: donde se muestra toda la informacion suministrada por

HWBot, como ser cantidad de benchs subidos, detalle de los puntos

otorgados, informacion personal y opciones.
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e My Team: donde aparecen todas las opciones referidas a nuestro
team (en caso de que nos afiliemos a uno), como ser la cantidad de
puntos del team, los miembros, el ranking, etcétera.

e My Account: podemos ver todas las opciones referidas a nuestro
usuario en HWBot. Desde aca, es posible cambiar de team.

Estas son las opciones personales, ;pero como subimos una
validacion? Para esto, nos tenemos que dirigir a la derecha de la pantalla:
e Submit Score: enrega acceso a las opciones de validaciones.

THE :;hr-wx\ng_r‘iiah
DOMIN e

Imsy

prepapeace fu il by arenoes sobmission

oL mragr T I o T L -
. & ar s

Be b ie Ho |t ] -t CT ) el £ b e

LRz g amce e —— e o s S s e e

LS

brai ki w A . I L

b Figura 1. En el sector izquierdo, tenemos la opcién Submit Score
mediante la cual accedemos a todas las validaciones posibles.

@ LOS BENCHMARKS

Todos los software de benchmark que valida HWBot estan disponibles en el sitio del desarrollador, o bien

en HWBot, en la pestafia Benchmarks. Estos se dividen en memory, motherboard, processors o disk para
los benchmark 2D y videocard para los benchmark 3D.
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Presionando ese link, accedemos a todos los benchs posibles en
HWBot. Seleccionamos CPU-Z o CPU Frequency, como lo reconoce
HWBot vy se nos abrira otra pantalla:

perpopine fisldy by preitoes vlbmistion
CPU h’l::.-'.n{’ U sy 3

I benchmara

i
e FRS—
- o
OFicial partmars
GIGABYTE.  fT157

Qe

s ]

> Figura 2. Podemos apreciar los distintos items que debemos completar
para subir el resultado de la frecuencia del microprocesador o CPU-Z.

En esta ventana, cargamos los datos que seran validados por HWBot.
¢ Benchmark Score: ingresamos el resultado que tenemos de CPU-Z,
en el apartado Core Speed.

e Processor: el 1x hace referencia a la cantidad de microprocesadores
que tenemos en nuestro sistema, independientemente de los nucleos
que este procesador posea. Describimos nuestro procesador. No es
necesario ingresar todo el nombre, sino basicamente el modelo al
cual pertenece. En este caso, si queremos escribir AMD Phenom,
no lo encontraremos en la base de datos, pero si Phenom. La
velocidad de este tiene que ser la misma que en Benchmark Score.
Seleccionamos, por otro lado, el tipo de refrigeraciéon que estamos
usando. En el siguiente item, tenemos la opcion de establecer la
refrigeracion utilizada para este componente, algo sumamente
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importante, dado que dependiendo de la refrigeracion, tendremos la
posibilidad de subir mas o menos puntos.

e Videocard: el 1x hace nuevamente referencia a la cantidad de placas
graficas que tenemos en nuestro sistema.
Seguimos con el modelo vy las velocidades que

hacen referencia al clock de GPU, Shaders y ES NECESARIO
memorias. En el siguiente item, tenemos la COMPLETAR LOS
opcion de seleccionar la refrigeracion utilizada
para este componente, que si bien no es APARTADOS QUE SE
necesario, dado que estamos validando un PRESENTAN CON
bench 2D, la opcién esta. 3

e Memory: tenemos varios apartados para DATOS VERIDICOS

completar, como ser, el fabricante, el nombre

de producto o modelo, la cantidad en MB, el

tipo (DDR, DDR2 o DDR3), el rating, que es el modelo de la memoria
en cuanto a velocidad, los MHz, los timings vy, al final, el tipo de
refrigeracion que se usa para este componente.

e Motherboard: como en las memorias, tenemos que completar
algunos datos. Como ser el fabricante y aca puede variar entre el
chipset, si lo conocemos, o el modelo. Al final y como en todos los
apartados, tenemos que seleccionar el tipo de refrigeracion que se
usa para este componente.

¢ Disk: podemos seleccionar la cantidad de discos, asi como su
marca, su capacidad y su configuracion.

e Verification (mandatory): este apartado nos pide una impresion
de pantalla. En este bench en particular, el CPU-Z, no es
completamente necesario, dado que el mismo programa valida
todos los componentes, pero si es obligatorio para cada uno de los
bench que veremos a continuacion. Igualmente, nunca esta de mas.

Es necesario tener en cuenta que existen muchos tweaks o trucos para los benchmarks de HWBot. EI

problema es que algunos estan permitidos y otros no, por lo que es completamente necesario conocer
los que son validos y no practicar los prohibidos, dado que esto puede provocar la invalidez del bench y,
en algunos casos, la expulsion del ranking en forma definitiva.
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o B GIGABYTE" misi

GelL

Figura 3. En esta imagen podemos ver la primera parte de los datos
que sera necesario completar antes de continuar.

Hasta ahora, vimos los datos necesarios para completar en todos los
bench de HWBot. Los siguientes varian de acuerdo al bench, sin
embargo, son todos similares:

e Youtube url: es un agregado en caso de filmar un video del bench.
No es obligatorio en ningun bench.

¢ Compare url: este campo no aparece en los bench de CPU-Z,
pero si en algunos otros. Debemos saber que no es obligatorio en
ningun bench. Si es requerido en caso de estar en los primeros
puestos de algin bench determinado.

e X86-secret url: este campo no aparece mas en HWBot, pero si es
necesario tenerlo en cuenta cuando verificamos el CPU-Z. En este
bench en particular, es una direccion web de la validacion online
del software, con un niumero de identificacién tnico o ID.

e Comment: comentario sobre el overclocking, sobre el bench o
cualquier tema relacionado con esto.

¢ Pictures of your system: en este apartado, se pueden subir
fotos del hardware correspondiente al bench. Es 1itil en el caso de
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procesadores (se saca una foto al niumero de batch), evitando los
reclamos de hardware sharing o de cantidad de placas de video.

Los siguientes tildes indican:

e Do NOT participate in HWBot Rankings: se utiliza para
establecer si uno desea o no participar en el ranking. Tildandolo,
el bench subido no sumara puntos pero aparecera en caso de
World Record. Sirve también en caso de samples de ingenieria o
componentes que no estan en el mercado.

e [I've read and agreed to the rules for CPU-Z. Failure to comply to these rules
may lead to removal of this submission: con este tilde, nos encargamos
de aceptar las condiciones y reglas correspondientes a CPU-Z. Es
necesario marcarlo para poder subir el score.

O ial purirens .w

GIGABYTE’ Imsi

GeIL

[

» Figura 4. Aqui podemos ver la segunda parte de los datos que tenemos
que completar, debemos ser cuidadosos para no equivocarnos.

;Como son las pantallas de verificacion? Cualquiera de nosotros,
cuando sube un score, tiene que demostrar que no hizo trampas. Por lo
tanto, es obligatorio tomar una pantalla con los distintos parametros
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de los componentes de la PC y subirla mediante el campo
Verification (mandatory). En todas las screens 2D, tienen que
figurar 3 CPU-Z (se ejecutan tres veces). Estos 3 CPU-Z deben mostrar
las solapas CPU, Mainboard y Memory. Claro que también tiene que
figurar el bench propiamente dicho, con la mayor claridad posible:

|
o | b e | 580 | ann | St |

B Figura 5. En esta imagen podemos ver la captura de un bench de
wPrime con los 3 CPU-Z desplegados.

En el caso de PCMark 2005, es necesario agregar también el soft
GPU-Z en la captura. En esta pantalla es importante que, ademas de las

'

En HWBot se premian los benchmarks de overclocking, pero esta competencia esta bien establecida.

Cada hardware compite contra el mismo o contra uno similar, en el caso de los microprocesadores para
puntos globales. Ademas, estas categorias por hardware se dividen por tipo de refrigeracion, puntuando
por cantidad de validaciones, independienternente de si es por refrigeracion extrema o simple.
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3 ventanas de CPU-Z y la solapa principal del GPU-Z, se vean los

detalles del resultado que muestra el software:

| 2 Figura 6. Un bench de PCMark05 con los 3 CPU-Z desplegados,
podemos ver el GPU-Z en su solapa principal.

Las screens 3D son similares a la pantalla del PCMarkO05. Se
muestran los 3 CPU-Z, la solapa principal del GPU-Z y los detalles
del bench. Es necesario en caso de querer validar un benchmark 3D
utilizando multiGPU, esto es, utilizando la tecnologia SLI de NVIDIA o
CrossFire de ATI/AMD, desplegar en la solapa principal del GPU-Z, la
cantidad de placas utilizadas.

Tengamos en cuenta que es importante y recomendable siempre guardar en el disco rigido los resultados

de los benchs, dado que la base de datos de HWBot es muy grande y esto es un seguro para nuestro
puntaje, asi los tendremos a nuestra disposicién en cualquier momento.
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b Figura 7. Un bench de 3DMark03 con los 3 CPU-Z desplegados,
vemos que el GPU-Z en su solapa principal.

CPU-Z

Es uno de los benchs 2D mas famoso. Es un software freeware de
CPUID que ofrece informacion sobre los distintos componentes del
sistema. Se puede bajar directamente desde www.hwbot.org o desde
www.cpuid.com. Este software lo describimos dado la utilidad que
tiene en todo el proceso de overclocking y también sirve para sumar
puntos en HWBot. El software es automatico, esto es lee la informacion
directamente del BIOS, por lo tanto, cuando acrecentamos la frecuencia
de nuestro procesador, se vera reflejada en CPU-Z. Esta es la tnica
validacion posible con el CPU-Z, la frecuencia del procesador. Apenas
abrimos el programa, vemos la solapa CPU, que contiene la
informaciéon sobre el procesador. Esta informacion es completisima,
abarca desde el proceso de fabricacion hasta la revision del
microprocesador. En el sector de abajo a la izquierda, vemos los clocks
de trabajo del procesador, asi como el multiplicador, la velocidad del
bus (dependiendo del procesador, esto varia) y el HT link (al ser AMD,
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este apartado esta vigente). A la derecha, se muestra la memoria caché
del procesador y, mas abajo, la cantidad de nicleos y de Threads, al
ser AMD, figura la misma cantidad de nucleos que de threads.

r4 CPU-Z =] = |
OV | Caches | Marboard | Memcry | 20 | Grashics | About |
—Procetsor

Insdruchions. | MW 5K (1, 2, 3 35 4.0, 4.7), EWEAT, VTx, ABS, AWK
~Ciocks (Core 80}

 Cache

CoreSpeed | 4201 4MHz || L1Data | 4x3ZKBytes | Bowmy

Mulipier !__:-:'E'l' Liwae | 4x32HBrles | E-way
Bus Speed | 1000 MHz Level2 | 4x256 KByws | E-way
Rated F5E [

Lirvel 3 8 WEyles | 16-way

‘ Selectnn | Peocsases 5 -

CPU-Z wvemsen 1501

] |
camu|u.;rm-d|uw\r] =0 | Graphics | about |
L1 D=Cache

Sie |32 KBytes | x4
Bway 84 L G- Byyte Ine ae

Sie |32 KBytes | x4
B-way nel assocnlive, 64 byl ne sce

See [ZREes 00 | x4
B-way Sal BELoCitive, S4-byte Ine sire

Size | B MByles |
L TE-way 2% sssvcabve, G4-0yie Ing aize

Recordemos que en la solapa Mainboard, vemos toda la

D Figura 8. El
CPU-Z de CPUID.
La primer solapa
describe la
informacion del
microprocesador.

)

P Figura9.Enla
solapa Caches
se muestran los
distintos cachés
del procesador.

informacion sobre nuestra placa base o motherboard. Se indica el

fabricante, la marca y tipo de chipset, la revision y tipo de
interface grafica, en caso que la placa la posea.

BIOS vy la
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U | Caches Meiboard |Memory | 570 | Grachves | abst |
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Tengamos en cuenta que la solapa Memory apunta a toda la
informacion relacionada con nuestras memorias. En este caso: el tipo
DDR2, la cantidad de memoria de nuestro sistema, los timings o
latencias, el modo de canales, el modo DC vy la frecuencia del NB.
Asimismo, la solapa SPD describe mas informacion sobre las memorias,
como podrian ser los timings de acuerdo a las velocidades (este es un
valor orientativo del software, que sirve para tomar como ejemplo, no
necesariamente es el valor final que estamos buscando), el fabricante,
el nimero de modelo, la partida para una rapida identificaciéon y
también para la velocidad de fabricacion.

| Ou | G | Marbeard | Memory S0 | Graohia | Mseut |

e | -ty it Bemcios
T BOR g 8 | ] =] ~| ‘oo
= i Uy K ey : [Ty B
il Vi Basdwatt,  PL 10700 17 WHE
Tiriui VTR [ Bt
A F ey B33 Wi et Pl s ST TR T g

JERCM JEECR
e e |

ADICE NP

L} 3 L

& w W | e

LSS b TASE §& [ & [] ]
L4 L ] | r

W[ L

m @ » B [ =

Vetam | LMY 150w 1y | e

_whiew [ = ]

Vakdats o= | CPu-z_uu—-un1
— -

D Figura 11. Solapas Memory y SPD, donde se muestra la

l informacion de nuestras memorias. l
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En solapa Graphics vemos informacion sobre nuestra placa grafica o
VGA. No nos adentraremos mucho en este punto, dado que para el
sector 3D o grafico, usaremos otro software de referencia.

O | Caches | Marboard | Memcry | 20 Graphics | bout |
-Display Device Selection -
[Wes GeFores GTx 550

=] retioes oo 5]

MVIDIA GoFares GTX 580 |
Revisica | A1

TWICIA.

D Figural2.
Solapa Graph-ics
con informacion
de nuestra placa
grafica.

Y finalmente, tenemos la solapa About, que brinda informacion de la
version de CPU-Z, asi como de la version de Windows utilizada. En esta
solapa, encontraremos una de las formas de validacion que usa este
software. Como se puede apreciar, en el apartado Tools de esta solapa,
existe un botén Validation. Cuando hacemos click en Validation, se

nos abre una nueva ventana que pasaremos a detallar.

eE |
= (=) el
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I cacler s e CPUI-T from your eystem, select Prograse from Start
butten, CPUID, CPU-Z, and cheose Uninstall OPU-Z°. You @an do the some
fiom Control Panel, “Add and Remove Frograms”,

CPU-Z & & FRqwarg Based on the
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P Figura 13.
La solapa de
validacion del
CPU-Z.
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Existen dos formas de validar el score conseguido, la primera es de
forma Online. Es necesario siempre usar el mismo Nick que uno tiene
como usuario de HWBot, dado que se relacionara con él. Por otro lado,
es también conveniente usar una direccion de e-mail valida, dado que

sera reenviado un e-mail con un link con el resultado a su casilla.
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P> Figura 14. En esta imagen podemos ver la ventana denominada
Validation que nos ofrece la aplicacion CPU-Z.

Cuando hacemos click en Submit, el software lleva la informacion a

su base de datos. Veremos una pantalla como la siguiente:

@ LOS TORNEOS DE HWBOT

HWBot mensualmente, publica en su sitio, todos los torneos en el cual se pueden inscribir los usuarios
registrados. Algunos son para usuarios avanzados dada la complejidad del torneo, pero la gran mayoria
son para todos los usuarios en general. El dnico limitante, son las reglas que en algunos casos, como

cuando el torneo lo publicita algin fabricante, sera el tipo y marca del producto a overclockear.
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L ]
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CPUCache : L1:4x32/4x32KB - L2 ; 4 x 256 KB Ext Famiy | B Bd M [ M Geveon | O
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Fredq : 4201.29 MHz (100.03 * 42) CoreSpeed | AT0L3MHD LiDuta | #x320Bves [
. : . Mgl T4L0 Likat | 4 I20Ehbe war
M8 Brand : Gigatybs W BusSpeed | MODIME || Leveiz | 4256 1Eytes | Gwey
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RAM Speed ; 800.3 MHz (1:6) @ 7-10-8-27
Slot 1 : 2048MB (10700}

Slat 1 Manufacturer @ Mushian

Slat 2 : ZD48MB (10700)

Slat 2 Manufacturar @ Mushion

} Figura 15. Submit Online, aqui es posible apreciar el nick name del
usuario que se encargd de subir la validacion.

La direccion web de esa pantalla es la que nos permitira validar el
CPU-Z, dado que se trata de un dato secreto y tnico. Recomendamos
siempre copiar esa direccion ya que de esta forma podremos
mantenerla a salvo en caso de necesitarla en forma posterior. Si bien
ahora HWBot no nos pide esta verificacion, es importante tenerla
disponible. La otra forma, mas facil de verificar un score de CPU-Z, es
mediante la tecla F7 de nuestro teclado. O mediante el botoén Save
Validation File, que se encuentra en la ventana de validacion
mostrada anteriormente, en el apartado Manual Mode.

En el software de benchmark y verificacion CPU-Z, no es necesario tener todos los nicleos del

microprocesador activados, por lo que desactivar algunos puede ayudar a elevar las frecuencias,
salvando en la plataforma Sandy Bridge.
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> Figura 16. Aqui podemos apreciar la ventana llamada Validation
para subir el score en forma manual.

En ambos casos, se guarda un archivo con extension .CVF en el
sistema. Mediante el botén Save Validation File, podemos seleccionar
dénde guardar la validaciéon, mientras que con el F7 del teclado, el
archivo, por lo tanto, la validacion se guarda en el directorio de
instalacion del software. Una vez almacenado este archivo, nos
dirigimos a la siguiente direccion web: http://valid.canardpc.com,
aqui es donde podremos cargar manualmente la validacion
correspondiente, siguiendo los mismos pasos, esto es, el nick de
HWBot v un e-mail real o podremos crearnos una cuenta y
directamente acceder a todas nuestras validaciones.

Como dijimos en un comienzo, este software ademas de validar
puntos, es una herramienta utilisima para cualquier overclocker y
obligatoriamente necesitaremos usarlo para subir las pantallas de
verificacion que tomamos en el transcurso de nuestras experiencias
de overclocking. Es conveniente y altamente recomendable, ademas,
siempre estar pendiente de su ultima actualizacion en la pagina oficial
o directamente el el sitio web de HWBot.
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CPU—;. YyualLwacoi :"

Hera is the official CPU-Z validation page. Plaase submit the .ovf fle generated by CPU-Z to verify the dump. Flease
keep in mind that this soft is not vet final, so, please submit any bug, enhancements you would like to see, or (why
not?) your impressive overclodking in the CPU-Z Vahdator Official forum. Thanks |

OC Reconds —Walidator For

OC Rooms Mame :

A e Nick de HWBot
FOrum Email :”

email@valido
Download CPU-Z
CPU-Z File (.cwf) =

- [ [Examinar |
Search B
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AdChoices [>
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*Note : Email address is optional, If you submit it, yvou will receive an email with your 1D, and nothing mere. The CPU-Z
page with your 1D will *MOT™ show your email by default.

= Figura 17. En esta imagen podemos ver la pagina web de CPU-Z
donde se puede subir manualmente la validacion.

PCMark 2005

PCMark 2005 se puede descargar desde www.futuremark.com/
benchmarks. Es una version basica, pero con ella es posible correr el
bench sin necesidad de comprar el software. Se utiliza como bench
dado que mide el rendimiento de todos los componentes de la PC,
desde el disco rigido hasta la VGA. Recordemos que el bench debe ser
acompanado por 3 CPU-Z, donde figuren las solapas CPU, Mainboard y

PN
@ LOS TWEAKS DE PCMARK

PCMark, como casi todo el software de benchmark, es un benchmark que tiene muchas formas de hacer
tweaks gue son legales. Para ver algunos tweaks legales, de varios benchmark, se puede acceder a la
siguiente direccion en Internet: www.overclock-reviews.com. Cabe recordar ademas que los tweaks
legales pueden valer la expulsion momentanea o el baneo permanente del usuario en HWBot.
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Memory. Ademas, necesitamos el software GPU-Z actualizado en la
solapa principal. Para realizar el proceso de validacion no es
necesario correr todos los tests, sino los primeros 11, que se indican
como System en PCMark 2005.

Dweice 900 B0 Bbvercis

P v
Shadan | APl Totes et bt S
Praifleis 0TGPl Twdanfllem 76T

ol

b Figura 18. En esta captura podemos ver la pantalla de validacion que
corresponde al programa PCMark 2005.

Es necesario, como se ve en la imagen anterior, desplegar los
detalles una vez finalizado el bench y que estos sean visibles, dado que
es la inica forma que se puede demostrar si hubo trampa o no (lo que
se llama cheats o tweak prohibidos). La forma de uso es simple, porque
en HWBot no se permite modificar ningun valor por defecto. Por ende,
lo instalamos, abrimos y directamente lo ponemos a correr. Para tener
en cuenta, este software necesita tener instalado el Windows Media
Encoder 9 y el Windows Media Player 10 en adelante. Se pueden
bajar desde www.microsoft.com/downloads. El otro dato para tener
en cuenta es que tenemos que bajar el Windows Media Encoder 9
para sistemas operativos de 32 bits, independientemente si nuestro
sistema es de 64 bits y este solo corre en Windows XP.
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PiFast

PiFast se llama en realidad Hexus PiFast. Es un software escrito por
Xavier Gourdon, que calcula Pi con un niumero grande de digitos. La
velocidad de calculo, por lo tanto, es el rendimiento que el programa
muestra y es lo que se valida en HWBot. Lo podemos bajar directamente
desde la seccion benchmark de HWBot: www.hwbot.org/rankings/
benchmark/pifast/rankings. Cuando descarguemos el software,
veremos en la carpeta un archivo con extension .BAT. Este archivo por
lotes es el que ejecutamos cuando queremos hacer un bench en PiFast.

p Figura19.
Ejecucion del
archivo por
lotes hexus__
pifast.bat.

—_ )

Debemos tener en cuenta que el archivo actua solo, por lo tanto,
tenemos que esperar que termine el proceso que esta realizando.
La pantalla de validacion es similar a la de SuperPi, que veremos a
continuacion, esto es, necesitamos 3 CPU-Z mostrando las solapas CPU,
Mainboard y también Memory.

Es necesario saber que PiFast es un software que calcula el numero Pi en grandes digitos. Este software

calcula de acuerdo a la velocidad del microprocesador, pero son muy importantes las velocidades de las
memorias RAM asi como sus correspondientes latencias.
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B Figura 20. En esta imagen podemos ver la pantalla de validacion que
corresponde al software denominado PiFast.

SuperPi

Es, quizas, el software por excelencia de los benchs. SuperPi calcula
numeros especificos de digitos Pi después del decimal, usando FFT
aritmética y el algoritmo de Gauss-Legendre,
mediante un puerto de Windows usado por
SUPERPISOLO primera vez en 1995 por Yasumasa Kanada,
USA UN NUCLED un matematico japonés. Por ende, a mayor
velocidad de procesamiento, mas rapido es el
DEL PROCESADOR calculo de los digitos después del decimal de Pi.
INSTALADO EN LA Es necesario tener en cuenta que SuperPi usa
un solo nucleo de nuestro procesador, el cual
COMPUTADORA nosotros podremos establecer (como se vera mas
adelante) e inclusive deshabilitar por completo
los otros o también el HT de Intel.
Podemos bajar este programa desde: www.hwbot.org/rankings/
benchmark/superpi/download.
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Debemos tener en cuenta que existen dos tipos de benchs en
SuperPi: de 1 M o 1 millon de digitos decimales de Piy el de 32 Mo
de 32 millones de digitos decimales de Pi. Por esta razon, en ambos
casos, una vez lanzado el programa, tendremos las alternativas para
elegir la opcién que corresponda.

T Super P17 modl 5 X5 &
R cbete (et R e 0 .
+ 000h O0m OD.100s
- Mot caleulated.
- Hot caleculated. [
- Mot calculated, |
= Mot calcoulated. I
Mot caleulated. I
- Hot calculated. I
Hot calculated, I
- Hot caleculated.
- Hot calculated, I
- Hot caleulated. 1
Hot calculated. I

" Figura 21. Aqui podemos ver una captura que corresponde al inicio del
programa llamado SuperP1.

Es importante, cuando el programa termina, no hacer clic en
Aceptar, en el cuadro de dialogos de Finish - PI calculation is
done!, dado que esta ventana comprueba nuestra validacion. Como

Al igual que el PiFast, Superpi es un software que se encarga de calcular el nimero Pi en grandes digitos.

Este software trabaja de acuerdo a la velocidad del microprocesador, pero son muy importante las
velocidades de las memorias RAM asi como sus latencias.
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vimos anteriormente, necesitamos 3 CPU-Z mostrando las solapas CPU,
Mainboard y Memory, respectivamente.

> Figura 20. Aqui podemos identificar una captura de la pantalla de
validacion de la aplicacion SuperPi 1M.

wPrime

wPrime es un bench simple, facil de usar y tiene la caracteristica que
es multiproceso, esto es, usa todos los nucleos del microprocesador, y en
el caso de Intel, también el HT. Se puede bajar desde: www.hwbot.org/
rankings/benchmark/wprime_32m/download.

El wPrime es uno de los benchmarks para microprocesador mas exigentes en la actualidad. Es tan

exigente, que en muchos casos se utiliza para medir la estabilidad e incluso puede suceder que corran
ofros benchmarks, pero en el wPrime el sistema se cuelgue.
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Como dijimos, el uso de esta aplicacion es muy simple, basta
ejecutar el programa y seleccionar cual de sus dos benchs correr. Tanto
el de 32 M como el 1024 M suman puntos en HWBot. Pero hay que
tener en cuenta, antes de correr el bench, que sera necesario
seleccionar la cantidad de nucleos con los que uno correra determinado
bench en el link Advanced Settings del mismo programa.

D Figura 21.
Seleccionamos
la cantidad de
nucleos antes de
correr wPrime.
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Ingresamos la cantidad de nticleos, y recordemos que si tenemos el
HT de Intel activado en BIOS, podremos también seleccionar esos
nucleos. Luego, grabamos y estamos listos para correr el bench.

D Figura 22.
Ventana de
seleccion
de nucleos.
Presionamos
Savey
volvemos a la
ventana principal
de wPrime.
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Tengamos en cuenta que una vez que hayamos seleccionado el
bench deseado, sera necesario que esperemos a que el software haga
los calculos. Terminado este, nos dara un tiempo de calculo, el cual
sera nuestra validacion en HWBot.

Posteriormente, para la screen de validacién, debemos proceder a
abrimos nuestros 3 CPU-Z en las solapas denominada CPU, Mainboard
y Memory, tal como vemos en la siguiente imagen.

I Figura 23. En esta imagen podemos ver una captura de la pantalla de
validacion de wPrime, con los 3 CPU-Z.

/@ LAS MEMORIAS RAM

En la mayoria de los software de benchmark 2D, las memorias RAM juegan un papel de privilegio a la hora

de los resultados que podemos obtener. Tener un buen seteo con bajas latencias y una alta velocidad,
puede ser decisivo a la hora de ganar varios segundos de tiempo, sobre todo en los benchmark SuperPi
y PiFast. Tambifien debemos tener en cuenta que el aprovechamiento del total de las memorias, también
puede ser decisivo, por lo que contar con un sistema de 64 Bits puede llegar a marcar la diferencia.
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3DMark2001 SE

Los benchs 3D, salvo el Ungine Heaven y el Aquamark, son
similares y todos son desarrollados por la misma empresa,
Futuremark. Es necesario saber que los podemos bajar visitando la
pagina que se encuentra en www.futuremark.com/benchmarks. El
3DMark 2001 SE y algunos otros 3DMark tienen la particularidad de que
no se requiere correr todos los tests para validar. Si es necesario correr
algunos que pasamos a destacar:
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b Figura 24. En esta ventana debemos proceder a seleccionar los tests
necesarios para la validacion en 3DMark 2001 SE.

@ 3DMARK2001SE

Es necesario tener en cuenta que este benchmark que corre mejor en sistemas mas antiguos como el
Windows XP, usa mucha capacidad de procesamiento del microprocesador, por lo que tener este dltimo

ajustado y bien overclockeado es esencial para correrlo. Por esta razén es recomendable pensar en
otras opciones que no hagan un uso tan extensivo de los recursos del sistema.
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Una vez finalizado, el software nos dara el resultado obtenido. Es
necesario seleccionar Details y agregar los 3 CPU-Z en sus solapas
CPU, Mainboard y Memory, y el GPU-Z en la solapa principal.
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> Figura 25. Aqui podemos ver una captura de la pantalla de validacion
del programa 3DMark 2001 SE.

3DMark03

Debemos saber que este bench es similar a los demas de la empresa
Futuremark. La diferencia es que, como en el 3DMark 2001 SE, se
pueden seleccionar solo los tests necesarios:

@ FUTUREMARK

Futuremark desarrollo inicialmente sus software de benchmark para establecer una comparativa de
rendimiento de diversos sistemas. Fue tal la eficacia de estos benchmarks que sus productos se utilizan

continuamente para ver el potencial de la placa grafica y de la placa grafica en conjunto con el sistema.
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> Figura 26. En esta ventana debemos proceder a seleccionar los tests
necesarios para la validacion en 3DMark03.

La pantalla de validacion también es similar, necesitamos hacer clic
en Details junto con los 3 CPU-Z en las solapas CPU, Mainboard vy
Memory, y el GPU-Z en la solapa principal.

Es importante despejar lo mayor posible todas las solapas
desplegadas y no tapar la ventana de details, dado que en esa ventana
se encuentran los FPS obtenidos en cada test, forma de verificar si el
benchmark esta bien corrido o tiene algo incorrecto. Por otro lado, es
fundamental para que HWBot valide el resultado.

Correr correctamente este software como casi todos los benchmark 3D conlleva tiempo. Tiempo de
preparacion del sistema operativo, el overclock y aun después de eso, verificar que de acuerdo a nuestro
hardware, la validacion sea acorde con similar configuracion en HWBot. Es por eso, que se necesita

tiempo y paciencia a la hora practicar overclock en placas graficas.
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P Figura 27. En esta imagen podemos ver la pantalla de validacion que
corresponde a la aplicacion 3DMark03.

3DMark05

Este bench es similar a los demas de Futuremark. También, como
dijimos, se puede seleccionar solo los test necesarios para el bench:

S eyt
Puscare AL 1 )

o e e D Figura 28.
— Seleccionamos
F.;m‘ T “l.:-;i . los tests

necesarios para
la validacion en
3DMark05.
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La pantalla de validacion también es similar, debemos hacer clic en
Details junto con los 3 CPU-Z en sus solapas CPU, Mainboard y
Memory, y el GPU-Z en la solapa principal.

T i — -] -
-

e i
-

) .f| -

} Figura 29. Aqui podemos apreciar una captura de la pantalla de
validacion del programa 3DMarkO05.

3DMark06

Como venimos mencionando, los tests 3D de Futuremark son
similares. Asimismo, estos tests son necesarios para la validacion:

3D Mark es quizas, el software producido por la empresa FutureMark mas conocido a través del mundo. Con

mas de 8.5 millones de puntuaciones en su base de datos, esta aplicacion es un excelente test capaz de
comparar las distintas configuraciones en la anterior version de DirectX, la que corresponde a 9.0c. Ademas,
se encargo de incluir todas las librerias de esta version y también una serie de nuevos test para el CPU, por
todas estas razones, es sin dudas, el caballo de batalla de las aplicaciones relacionadas con el bench 3D.
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> Figura 30. En este paso sera necesario que seleccionemos los tests
requeridos para la validacion en 3DMark06.

La pantalla de validacion también es similar, necesitamos hacer clic
en Details junto con los 3 CPU-Z en las solapas CPU, Mainboard vy
Memory, y el GPU-Z en la solapa principal.

3DMark Vantage

La unica diferencia de este bench con los dos anteriores es que
empieza a jugar la tecnologia llamada PhysX. PhysX, en su origen, era
una unidad de procesamiento de fisica o PPU (por su sigla en inglés)

444

Usar PhysX activado cuando corremos el benchmark Vantage, es considerado una grave falta en HWBot,

dado que aumenta mucho el rendimiento de la placa grafica al ser apoyada por el microprocesador y
verificado facilmente de acuerdo a los FPS arrojados en el resultado.
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creada por la empresa AGEIA. Este procesador generaba una biblioteca
de calculos de fisica o API, liberando al CPU de una PC de los calculos
mas complejos, teniendo en cuenta la mayor capacidad de proceso para
ciertos calculos de las GPU, como ser, la fisica, principalmente en
juegos. Este motor dio la posibilidad de calcular niveles de detalles
fisicos antes impensados, como un mundo virtual con leyes fisicas
reales. Luego, NVIDIA compré AGEIA y lanz6 PhysX a nivel de motor
de software intermedio o middleware.
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|2 Figura 31. Se aprecia la captura de pantalla para la validacion del
programa 3DMark Vantage.

Dijimos que el test por excelencia es el 3DMark 06, pero quedo relegado al usar nada mas que las librerias
DirectX 9.0c. La version que incluye DirectX 10, es esta, Vantage, que con una exigencia superior a los

anteriores, literalmente destroza las configuraciones mas avanzadas. Es claro que como usa librerias
de la version 10 de DirectX, cualguier placa que no soporte estas instrucciones no podra ser testeada.
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A traves del lenguaje de programacion CUDA, permite a los GPU
hacer los mismos calculos complejos de fisica, liberando al CPU de
esta tarea. Por ende, cuando hablamos de PhysX en la actualidad, nos
referimos a la tecnologia NVIDIA, que, a través del lenguaje CUDA,
hace posible que el GPU procese la fisica, en lugar del CPU. El PhysX
esta prohibido para este bench, asi como para el 3DMark06 vy el
3DMark Vantage, por lo tanto, hay que desactivarlo antes de correr
el bench. En este bench, no tenemos que tocar nada. Solo asegurarnos
que esté en su modo Performance y tener desactivado el PhysX. La
pantalla de validacion es similar a las demas.

Aquamark3

Este bench ha quedado un poco relegado en cuanto a las exigencias
de los componentes, pero sigue siendo un parametro util a la hora de
medir todos los dispositivos de forma grafica. Implementa el motor de
juegos llamado Krass Motor, que se utilizé en diversas aplicaciones.

B> Figura 32. En esta ventana sera necesario que seleccionemos la
opcion AquaMark Score Measurement.
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Aquamark3 usa las APl DirectX 9, pero es compatible con versiones
anteriores de DirectX, por lo que es muy util cuando se
usan VGAs con ese soporte. La version se puede descargar desde: www.
hwbot.org/rankings/benchmark/agquamark/download.

En Aquamark3 no debemos configura sus opciones, directamente
se lanza el programa y se sigue los siguientes pasos propuestos. Se
selecciona la opcién llamada Select Measurement.

Como vemos, el test habilitado es Aquamark Score
Measurement. Lo seleccionamos y automaticamente se procede a
ejecutar el bench correspondiente:

elect Measurement

AquaMark Score Measurement

Start AqualMa i
Default = g 2. Mo FSAR x Ansotropy, Maxirmum Details

Advanced Measurement

ifigure an edvanced measurement
Measurement settings can be chosen and one ar b serea of measurements can

Custom Settings Measurement

Start 8 mensurement with the currantly ant options
Very detailed rendering and und setting®'can be configured via the "0Op

|2 Figura 33. Aqui sera necesario que procedamos a seleccionar la
opcion AquaMark Score Measurement.

- @ AQUAMARK

Aquamark es un benchmark mas antiguo y tiene un problema, no corre bajo todos los nicleos. Para esto,

es necesario cambiar el nombre del archivo ejecutable Aquamark.exe por cualquier otro, asi se puede
gjecutar corriendo todos los nicleos del procesador.
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El test nos arroja un resultado. Como veremos, este se divide en CPU
y GPU, por lo tanto, el overclocking de los dos actia sobre este bench.

.
Benchmark Results .

Benchmark Run Triangles/Sec. Frames/Sec.

3x, Details: VHigh AL-335,472 tps 320.02 fp= . Mbor

AquaMark3 T
GEX

EER)

e e e e e

3l gl

Gaming Reality Check

igned Baliest the
tion willieun

" Figura 34. En esta captura podemos apreciar la ventana de resultados
ofrecidos por la aplicacion Aquamarks3.

La captura de pantalla es algo novedoso con respecto a los benchs
anteriores. Directamente capturamos el score obtenido y lo pegamos
en un Paint de Windows. Abrimos los 3 CPU-Z en las solapas CPU,
Mainboard y Memory, y el GPU-Z. Hacemos nuevamente una captura

"4'4"4

BENCHMARK'Y TWEAKS

Es necesario tener en cuenta que todos los programas de benchmark tienen sus secretos. Algunos no

corren multinicleo si uno no los habilita en forma manual, mientra que otros solo son capaces de correr
un Unico nicleo, por lo que se recomienda siempre buscar el mas rapido y el mas estable, pero con la
experiencia uno va conociendo todos. Lo que si estad severamente penado en HWBot, con denegacion
de hasta un afio, son los tweaks considerados ilegales.
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de pantalla de los elementos vy la imagen que obtenemos sera la
pantalla correspondiente a la validacion de Aquamark3.

Para Aquamark 3, ademas del overclock en la tarjeta grafica, hay que
tener en cuenta que en el resultado, influye mucho el overclock del
microprocesador, por lo que tener este a alta frecuencias, el resultado
sera siempre mayor. El otro tweak legal que se usa mucho en Aquamark
3, es borrar el archivo direcpll.dll en el directorio de instalacion del
software, dado que el instalado por Aquamark es obsoleto.

......

e

{mm
Comirg 7 W B o I g i 10

Poic e © P

By P '

|2 Figura 35. Aqui podemos apreciar un screen de validacion que
corresponde al programa Aquamarks3.

Ademas de ser el sitio que retine a todos los overclockers mundiales en un ranking, de permitir bajar las

actualizaciones y los parches de los benchmarks mas importantes, HWBot también cuenta con un foro
en inglés para sanear dudas, plantear problemas o simplemente para conocer mas y ver a los grandes
overclockers del mundo compartiendo experiencia.
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Unigine Heaven-Xtreme Preset (DX11)

Desarrollado por la empresa Unigine Corporation, este benchmark
es un motor 3D en tiempo real, destinado tanto para juegos como para
entornos virtuales. Las principales ventajas de este bench son que
posee un poderoso modulo de fisica, dispone de una pesada carga del
GPU, realiza un uso completo de la tecnologia Tessellation, perimite
una total dispersion de luz y cambios luminicos complejos, por lo
tanto, es un test muy completo para la VGA.
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= Figura 36. Captura de una pantalla de validacion entregada por la
aplicacion denominada Unigine Heaven.

UNIGINE

El benchmark Unigine Heaven, es extremadamente exigente para la placa grafica, por lo que contar

con una refrigeracion adecuada para el overclock es necesario. Ademas, el software utiliza muy poco
al microprocesador, por lo que Onicamente es necesario el overclock en la placa grafica, siendo inne-
cesario el overclock en el microprocesador.
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B Figura 37. Seleccionamos un directorio para guardar la validacion
creada por Ungine Heaven.

Este bench tiene soporte para DirectX 9, 10 y 11, pero inicamente
las graficas con la tecnologia DirectX 11 aportan puntos en HWBot.
I[gualmente, al poseer soporte para DirectX 9 y 10, sirve como
referencia o como test de estabilidad para graficas, dado su alta carga
en GPU. El software es muy intuitivo. Una vez lanzado el programa,
este nos pedira seleccionar las opciones Basic (bajo DirectX 9), o bien
Xtreme (bajo DirectX 11). Seleccionamos Xtreme y el bench se lanza.
Una vez finalizado, nos pide la apertura del CPU-Z (véase que solo

DE DONDE BAJAR EL UNIGINE

Si bien, podemos bajar el software Unigine Heaven desde la pagina de los desarrolladores, Unigine,
(<http://unigine.com/>), es conveniente bajarlo desde la seccion descargas de HWBot (<htip://hwbot.
org/benchmarks/videocard=) , dado que enlaza automaticamente las capturas de pantalla, el archivo inico
para la validacion y la exigencia de tener los tres CPU-Z y el GPU-Z abiertos en las solapas correspondientes.
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requiere dos solapas, CPU y Memory. También es necesario abrir
Mainboard) y del GPU-Z. Una vez abiertos los programas, nos pide una
captura de pantalla. Debemos hacerla, dado que junto con el resultado,
es necesario subir la pantalla de validacion. Una vez finalizada nuestra
captura, tendremos que guardar el resultado. El programa nos muestra
dos opciones, lo subimos directamente via Internet, o bien lo
guardamos en algin directorio determinado. Elegimos guardar en un
directorio, asi tenemos el resultado en nuestra PC:

w CAMBAIGHN -ﬂl.\l
L ﬂarﬂ,lNﬁTiaﬁ

pegmpmdats figid by pavica. vl

s An berchmanis

[LETE e
o A
CTSERROARE RN
L L=

Ofecial parumers

GIGABYTE .

aelL

= Figura 38. En esta captura podemos ver que HWBot nos solicita el
archivo previamente guardado de Unigine Heaven.

NUCLEOS

Es importante que tengamos en cuenta que no todos los benchmarks son multinicleos. El caso de la

aplicacion SuperPi que utiliza un solo nicleo del microprocesador es importante, dado que si encontra-
mos uno que aguanta un poco mas de overclocking, se pueden desactivar los otros o asignarle la tarea
a este, mediante el Administrador de propiedades.
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Para cargar este archivo, seleccionamos Submit Score en el Home
de HWBot, marcamos el bench, en este caso el Unigine Heaven-
Xtreme Preset (DX11), v posteriormente se nos pedira el archivo que
hemos guardado previamente.

Estos son los bench que suman puntos en HWBot. Sin embargo,
podemos usar los demas para conocer otros puntos de nuestra PC,
medir rendimiento o estabilidad.

Ademas, la gran mayoria, al tener altas demandas de consumo de
recursos tanto para el microprocesador con overclock o para la placa
grafica con overclock, o incluso, para la suma de ambos componentes
con overclock, son necesarios y recomendados para medir estabilidad,
y sobre todo, para medir a que temperatura trabajaran esos
componentes a la hora de overclockear y benchear.

Es necesario, asi mismo, no aumentar excesivamente el overclock hasta
ir probando los benchs, dado que una vez lanzado este, la temperatura
aumenta en grandes cantidades y en muy poco tiempo, dada la exigencia
con la que trabaja el componente, sumado a nuestro overclock.

HWBot es el sitio que agrupa a todos los overclockers del mundo. Ademas, contiene un ranking que

puntia las validaciones de todos los benchmarks permitidos en él. Este ranking se mide de acuerdo a
la cantidad del mismo componente que esta validado y de acuerdo al overclocking obtenido. Vimos que
existen softwares bench que suman puntos en el ranking y otros que no, pero todos son (tiles a la hora
de aprender a realizar overclocking o simplemente para buscar estabilidad o conocer nuestro hardware.
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Actividades

TEST DE AUTOEVALUACION

;Qué es HWBot?

;Cual es la pagina oficial de HWBot?

;Qué programas se utilizan y cuales dejan puntos?

Explique el funcionamiento de las aplicaciones que dejan puntos.
;De dénde es posible bajar los programas de benchmark?

:El CPU-Z sirve solo para validar?

;Por qué se dividen en 2D y 3D los benchmarks?

;Qué es PhysX?

W 0 N O U AW N

¢El PhysX esta permitido? ;En qué benchmarks?

=t
o

En los benchmarks 3D, ;cuales son los gue inHuyen en el microprocesador?

ACTIVIDADES PRACTICAS

1 Utilice un bench cualquiera, incluso sin overclockear para conocer su funciona-
miento.

2 Programe una tarea de bench, sea 2D o 3D, instale el bench y estudielo.

3 Siquiere subir un resultado, aungue sea sin overclocking, genere un usuario
real en HWBot.

4 Navegue por HWBot, reconociendo las reglas y la forma de subir resultados.

B Suba un resultado de overclocking, utilizando un usuario real.
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444
Principios basicos
de refrigeracion

En este capitulo, veremos que practicar overclocking no

solo se trata de modificar los valores de reloj, voltajes o
multiplicadores, sino de cuidar nuestros componentes vy, al
mismo tiempo, entregarles una eficiencia mayor. Y es este
punto el que trataremos, brindar eficiencia controlando y
optimizando las temperaturas para una mejor performance a

la hora de realizar procedimientos de overclocking.

v Conceptos basicos................ 80 ¢Como configurar un circuito
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Conceptos basicos

La temperatura maxima de los semiconductores de silicio es
de 125 °C, pero esto no quiere decir que nuestro procesador o
cualquier componente de la PC puedan llegar a esa temperatura. Todo
componente eléctrico genera calor, dado que existe una transmision
de electrones sobre hilos conductores, y es este calor normal el
que debemos disipar. Logicamente, al aplicarle mas voltaje, el calor
generado aumenta exponencialmente y necesitamos medios mas
efectivos para poder disiparlo.

Existe en la electréonica un fenomeno fisico llamado
electromigracion. La electromigracion es el movimiento de iones
sobre los conductores de un circuito electronico. Esta migracion es algo

normal, pero hay algunos factores que pueden
. acrecentarla, como el voltaje e, inversamente
ELECTROMIGRACION proporcional, el proceso de fabricacion. A partir
ES EL MOVIMIENTO de esto, podemos preguntarnos: jqué tiene
que ver este fendmeno con la temperatura? Al
DE IONES SOBRE LOS adicionar voltaje a un circuito, existe una mayor

CONDUCTORES DE migracion de los iones, por lo tanto, este se
sobrecalienta. Esa migracion combinada con
UN CIRCUITO altas temperaturas desgasta los conductores,

gue pueden romperse y, al estar en contacto con

otros, provocar cortocircuitos internos. El mayor
desgaste entonces de los conductores se puede limitar disipando su
temperatura, y asi evitamos que los conductores fallen o se rompan
en corto tiempo. No impediremos la migracion, pero si las fallas por
la temperatura excesiva de esta. Como uno de los factores principales
del overclocking son los voltajes para lograr estabilidad, veremos las
formas para combatir este enemigo comun.

@ SOFTWARE DE TEMPERATURA

Algunos programas (tiles para medir la temperatura de los componentes del la PC son: RealTemp y
HWMonitor. Son programas freeware, esto es gratuitos, pero que tienen un error en sus mediciones, por
lo que se los puede tomar como base pero nunca como la temperatura final.
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Pasta termica

Debemos tener en cuenta que la pasta térmica o grasa térmica es un
producto muy comun en los componentes electronicos. Como dijimos
anteriormente, es necesario disipar el calor generado por los
componentes y la pasta sirve para este fin.

8l

44
Vo

> Figura 1. La pasta MX-2 de la empresa Arctic Cooling es una
excelente eleccion para nuestra refrigeracion.

;Pero como funciona? Para conocer el funcionamiento de la pasta
térmica, tenemos que entender que lo importante no es refrigerar
el procesador o cualquier componente, sino sacarle calor, esto es,
el calor generado por el componente tiene que ser literalmente
retirado de este a través de transferencia de calor. Por ende, la pasta
térmica es nada mas y nada menos que un conductor de calor, desde
el componente hasta el disipador de este. El calor se transmite por
tres mecanismos que siempre aparecen combinados: conduccion,
conveccion y radiacion. El que nos interesa en este momento es la
conduccion, que se produce cuando dos objetos se encuentran, en este
caso, el procesador u otro componente con el disipador, a diferente
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temperatura. Entonces, sabemos que el calor pasa de la parte mas
caliente a la mas fria, hasta que la temperatura se hace homogénea.
Para aumentar la transmision de calor por conduccion se puede ampliar
la superficie de contacto entre la parte fria y la caliente o elevar la
diferencia de temperaturas entre estas.
Otro punto para tener en cuenta es el aire, ya que el oxigeno es

un aislante natural de la temperatura. Las superficies en contacto,

esto es el componente que vamos a refrigerar

y el disipador, no son completamente lisas, por

DEBEMOS RECORDAR mas pulidos mecanizados que se les hagan,
QUE EL OXiGENU ES por lo tanto, necesitan de algun tipo de relleno
para evitar las bolsas de aire. Para esto tenemos
UN AISLANTE la pasta térmica, que sirve para rellenar los
NATURAL DE LA microporos de ambas superficies.
Existen muchos tipos de pasta térmica y para
TEMPERATURA saber cual es la mejor, tenemos que conocer

algunas de sus caracteristicas. La capacidad

de transmision de calor de la pasta térmica se
define de acuerdo al compuesto que se usa para fabricarla, es decir,
por la capacidad de los compuestos para transmitir el calor. Esta
conductividad térmica se mide en vatios por metro-Kelvin
(W/(m-K)). Para que tengamos una idea de los distintos tipos de
materiales, la silicona y el 6xido de zinc tienen una conductividad
térmica de 0,7 a 0,9 W/(m-K). Los compuestos térmicos con
componentes de plata pueden lograr una conductividad de 2 a 3 W/
(m-K) e incluso superarla.

Tipos de pasta térmica

Segin los compuestos con los que se fabrican, las pastas térmicas
pueden tener mayor eficiencia o mejor capacidad para soportar
temperaturas inferiores a 0 °C.

Los tipos de pastas se pueden dividir en los siguientes:

e Ceramicas: se llaman asi por su base de polvo de ceramica en
suspension con compuestos de silicona liquida o gelatinosa. Son de
color blanco, dado que el polvo de ceramica es de ese color. Tienen
buena conducciéon y se usan siempre en overclocking extremo, dado
que esta no se cristaliza en temperaturas bajo 0 °C, manteniendo
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sus propiedades hasta los -200 °C. Su costo es accesible y sigue
siendo la pasta térmica mas usada.

’ Figura 2. La correcta aplicacion de la pasta térmica es siempre un
factor determinante para una buena disipacion del calor.

e Metales: contienen particulas solidas de metal, generalmente
plata, cobre o aluminio, por sus grandes propiedades conductoras
de calor. Tienen mejor conductividad térmica que las que se basan
en pastas ceramicas pero son mas caras. Al mismo tiempo, al ser
basadas en metales, tienen conduccion eléctrica, por lo que su
aplicacion debe realizarse de manera mas cuidadosa.

y ,
/ @ CANTIDAD DE PASTA TERMICA

La cantidad de pasta térmica que debemos aplicar es igual a un granito de arroz en el medio del proce-

sador o en el medio del chip en cuestion. La falta o el exceso de esta pueden variar la buena transmisién
de temperatura entre el procesador o cualquier componente y su disipador.
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P Figura 3. Pasta térmica basada en metales. Este compuesto es

l muy comun, dada su capacidad de conduccion. ]

e Carbonicas: se basan en carbono, este tipo se ha vuelto popular en
los altimos afios. Entre sus compuestos, se hayan nanotubos de
carbono, fibras de carbono, polvo de diamantes y algunas otras
mezclas exoticas. No son conductoras de electricidad, por lo que se
esta empezando a usar con mucha mas frecuencia.

e Metal liquido: compuesto por aleaciones de metal liquido o galio,
este producto es raro y caro. Debemos tener cuidado, porque este
tipo de material es corrosivo y se tiene que extremar su aplicacion
dado la alta capacidad de conduccidén eléctrica.

Ventilacion del gabinete

Por lo general, cuando hacemos overclocking, se usan plataformas
de bench (estructuras abiertas, con casi ningun tipo de accesorio, dado
que la finalidad de estas es el overclocking) que sirven para poder
acceder rapidamente a los componentes de la PC.

EL LIQUIDO DIELECTRICO

Se estan desarrollando liquidos dieléctricos, esto es, que no transmiten electricidad, para ser
incorporados en el futuro en los microchips. Se trata de la refrigeracion miniaturizada. Estos seran los
primeros refrigeradores incorporados en un chip y que prometen mucho.
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B Figura 4. Una table bench de la marca Danger Den, con una
plataforma Sandy Bridge encima, lista para el overclocking.

Esto no quiere decir que no se pueda hacer overclocking con todo el
hardware dentro del gabinete. Debemos tener recaudos, pues el
gabinete es un espacio cerrado y la temperatura es crucial cuando
practicamos overclocking, por lo tanto, el flujo de aire debe ser ideal.

La influencia del calor externo es decisiva, esto es, los dias de mucho
calor o de verano, la temperatura ambiente aumenta la temperatura de
los componentes, dado su Delta T, por lo que tener una temperatura
estable externa a la hora de aplicar overclock puede ser recomendable.

CALCULANDO EL VOLUMEN DE AIRE

Con un calculo del volumen de aire (que se puede medir en forma estimativa) hay que tratar de equiparar

la cantidad de aire de entrada y de salida. A veces, los sistemas desequilibrados funcionan peor que si
no tuviésemos ni un fan, debido a la recirculacion. La otra forma de hacerlo es averiguar mediante la web
del fabricante, la cantidad de flujo y presion de determinado cooler
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P Figura 5. Tipos de agarres de cables para una PC. Este tipo de

l agarre tiene que ser de plastico, para evitar cortocircuitos. l

;Como logramos un flujo de aire ideal para el overclocking en nuestro
gabinete? La respuesta parece facil, pero debemos tener en cuenta
algunas cuestiones importantes. Existe en el mercado infinidad de
gabinetes, desde los mas baratos y pequeiios hasta los full tower que son
enormes, pesados y, por lo general, caros. Todos estos gabinetes pueden
tener un buen flujo de aire, siempre y cuando se respeten ciertas reglas.

Lo primero que debemos lograr es evitar los obstaculos que impidan
la circulacion de aire dentro del gabinete. Es muy comun que instalemos
y dejemos los cables de cualquier forma. Este error limita el buen flujo
de aire dentro del gabinete. Se pueden agrupar los cables con precintos o
verificar si nuestro gabinete tiene pasajes para cables, para esconderlos
atras del mothertray. Esto altimo, es muy utilizado por las personas que
practican modding (modificaciones estéticas y/o funcionales de PC’s)
dado que no solo esconde los cables dejando un aspecto visual mejor, si
no, que genera un buen flujo dentro del gabinete.

LA PASTA TERMICA PREAPLICADA

Es necesario que tengamos en cuenta gue cuando uno adquiere un microprocesador, el disipador de
este viene con una pasta térmica o almohadilla térmica preaplicada. Si bien la cantidad de esta pasta
es la necesaria, su calidad no es la mejor, por lo que se recomienda limpiarla con alcohol isopropilico y
posteriormente aplicar una pasta térmica de mejor calidad.
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> Figura 6. La organizacion de cables u otros obstaculos que impidan la
libre circulacion de aire es la primera medida para tener en cuenta.

Lo segundo que debemos tener en cuenta son los ventiladores o
fans (por su nombre en inglés). No podriamos mencionar la cantidad de
ventiladores que existen en el mercado, pero si podemos sefnalar dos
puntos determinantes que permiten elegir un ventilador: el flujo de
aire (CFM) y la presion de aire (mmH20). Tengamos en cuenta que
todos los fabricantes de ventiladores tienen en sus especificaciones
estos dos puntos que permiten elegir el mejor ventilador, es decir,
aquel que ofrezca las mejores prestaciones.

EL DISIPADOR TERMICO INTEGRADO

En los microprocesadores mas antiguos, (como por ejemplo los Pentium Il o el AMD Athlon XP), no

existia el difusor térmico integrado o HIS (Integrated Head Spreader por sus siglas en Ingles), que es un
recubrimiento metalico para microprocesadores y GPU. ;Pero cuando el GPU o el microprocesador no lo
tienen, es necesario agregar pasta térmica? Si, dado que el funcionamiento de disipacién es el mismo.
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D Figura 7. Unfan de 120 mm de lamarca Silent Eagle. Entre

l sus especificaciones, se encuentran el flujo de aire y su presion. ]

El tercer punto para tener en cuenta es la disposiciéon de los
ventiladores en el gabinete. Como dijimos anteriormente, el aire
caliente sube, por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es la
ubicacion de las entradas de aire (donde estan los agujeros para los
ventiladores) y las salidas. La posicion y la orientacion de los
ventiladores en el gabinete generaran presiones distintas:

e Presion positiva: se da cuando existen mas ventiladores
introduciendo aire que extrayéndolo.

e Presion negativa: se da cuando existen mas ventiladores
extrayendo que introduciendo aire.

e Presion neutra: equilibrio entre la entrada y salida de aire, la misma
calidad de ventiladores sacando e introduciendo aire.

No existe una presion mejor que otra, todas poseen sus
particularidades, aunque debemos evitar ciertos puntos:

e La proximidad de las succiones y las descargas.

e Tener dos ventiladores situados perpendicularmente extrayendo el
calor. Esto provocara el desequilibrio de la presiéon de aire y afectara
la eficiencia de la reduccién del flujo. Se recomienda que haya un
ventilador sacando aire y otro ingresandolo, en el caso de que
tengamos ventiladores proximos perpendiculares.

¢ Flujo de aire bloqueado (cables, VGA, discos).

e Incluir muchos y pequenos ventiladores en distintas direcciones,
por lo general no ayudan y solo acrecentan el ruido.
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Aconsejamos lo siguientes puntos:

e Siguiendo las leyes de la fisica, conviene tener en cuenta, siempre
que el espacio sea posible, instalar los ventiladores de entrada de
aire abajo y los de salida de aire arriba.

e Tratar que el aire caliente que sale del disipador del CPU, en el caso
de los disipadores tipo torre, tenga salida inmediata y no circule
dentro del gabinete calentando los demas componentes.

e Mantener la limpieza sobre disipadores y ventiladores ayuda
notablemente a que la disipacion del calor sea mas efectiva. La
acumulacion de polvo es perjudicial para esta.

> Figura 8. La suciedad acumulada perjudica el flujo de aire, lo que
impide la libre disipacion del calor.

Podemos dividir el hardware en zonas dentro del gabinete, asi lo
identificamos con mas rapidez a la hora de solucionar algun problema:
e Zona de CPU: el uso de un disipador tipo torre para CPU es lo

recomendado en la mayoria de las situaciones. Este permite, si

el sentido de flujo dentro del gabinete es bueno, impulsar el aire

caliente del disipador del CPU hacia afuera del gabinete. Tener en
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cuenta que este tipo de disipador no es conveniente, a menos que el
gabinete sea grande, ya que se haya disefado especificamente para
hacer frente a este tipo de refrigerador dado su tamafio.

e Zona de VGA: la mayoria de las VGAS de gama media y alta utiliza
el sellado del conducto de aire sobre sus refrigeradores, este
meétodo ayuda a expulsar el aire caliente hacia la parte posterior del
gabinete. Si es posible, debemos conseguir un gabinete con rejillas
de ventilacion junto a las ranuras de la tarjeta grafica o incluso
entre las ranuras. Asimismo, tener un ventilador en el panel lateral
que sople sobre la tarjeta grafica puede no ser tan atil cuando la
VGA no es cerrada. Ese aire caliente ira directamente al area del CPU.
Un ventilador de adelante hacia atras, siguiendo el perfil de la VGA,
sigue siendo la mejor opcién.

> Figura 9. El sistema de la tarjeta EVGA GTX 580 que vemos aqui,
expulsa el aire caliente fuera del gabinete.

¢ Motherboard: el area de la placa base es la combinacion de las
zonas de la CPU y de la VGA, por lo que si la tarjeta grafica utilizada
es lo suficientemente larga, es probable que las zonas afectadas por
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el calor dividan la placa en dos secciones separadas. Sin embargo,
si el flujo de aire del chasis se mantiene uniforme en todo el frente
hacia atras, no es necesario hacer un conducto o separar las dos
secciones de enfriamiento atacandolas por separados con distintos
ventiladores. Existen algunos chipsets que

calientan mas que otros. La instalacién de

pequenos ventiladores sobre la refrigeracion DEBEMOS TENER EN

de estos puede ayudar en este caso. CUENTA QUE
¢ Zona de discos duros o HD: la mayoria

de los discos duros tiene temperaturas de ALGUNOS CHIPSETS

funcionamiento con una capacidad maxima SE CALIENTAN MAS

de 55 °C a 60 °C. Si este rango es superior,

la vida util de la unidad puede disminuir. En QUE OTROS

la practica, mantener una temperatura de
funcionamiento de 50 °C 0 menos es suficiente
para unidades de disco duro y, como no puede ser overclockeado, la
disminucién de la temperatura del disco duro no se traduce en un
mejor rendimiento de la unidad o la longevidad. Asi que el objetivo
principal de una buena refrigeracion del disco duro es mantener
el mejor flujo de aire sobre las unidades. Al elegir un gabinete,
debemos buscar aquellos que dejan espacios suficientes entre disco
y disco facilitando asi la direccion del flujo de aire del ventilador de
modo que sea paralelo a los discos duros. Evitemos los disefios que
ponen los discos duros muy cerca del ventilador, esto puede crear
una gran area de superficie de bloqueo de aire para el ventilador.

e Zona de PSU: la mayoria de las fuentes de alimentacion del
mercado tienen ahora su control de velocidad del ventilador,
que varia la salida del ventilador/velocidad dependiendo de la
temperatura o de su carga. La seleccion de un gabinete con una
fuente de alimentacion ubicada lejos de la zona de la CPU puede
favorecer que se sobrecaliente la zona. Por otro lado, si la PSU se
situa arriba, la succion de la PSU tomara aire caliente, lo cual puede
llevar a su mal funcionamiento.

Cuando esta bien planificado, el disefno del gabinete con un flujo
de aire uniforme puede aumentar drasticamente la eficiencia de
refrigeracion, reduciendo asi la necesidad de ventiladores, que sean de
potencias innecesarias, y disminuyendo asimismo el ruido y el polvo.
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Refrigeracion por aire

Es el tipo de refrigeracion mas comun. Todos los procesadores
actuales del mercado vienen con un disipador de calor directamente de
fabrica. Pero no solo los procesadores, sino también las tarjetas VGA
traen sistemas complejos de enfriamiento.

Dentro de la disipacién por aire, se encuentra la forma pasiva,
sin un cooler que retire el calor del disipador. No hablaremos de ella,
porque no es recomendada para la practica de overclocking, salvo en el
caso de los chipsets que tienen esta clase de refrigeracion.

Variedad de disipadores

Existen en la Web infinidad de informes sobre cuales son los
disipadores que mejores prestaciones tienen para procesadores. El
disipador no es otra cosa que un trozo de metal disefado para absorber
el calor del procesador, que es retirado por un ventilador.

Pero teniendo esto en cuenta, ;como elegir de acuerdo a nuestro
bolsillo y a la existencia del producto en el mercado?

Cuando vimos en el apartado dedicado a la pasta térmica la
eficiencia de algunos materiales en cuanto a su transmision de calor

(W/(m-K)), aprendimos que el cobre y el aluminio
son dos excelentes materiales para esto, sobre
EL MEJOR DISIPADOR todo el cobre. También conocimos la segunda

ES AQUEL QUE ley de termodinamica, que dice que cuando dos
superficies con distinto calor especifico entran
SE ENCUENTRA en contacto, estas tienden a equilibrarse pasando
FABRICADO el calor de una a otra. Entonces, llegamos a la
conclusiéon de que el mejor disipador es aquel
UTILIZANDO COBRE fabricado en cobre y que tenga una mayor

capacidad de conduccion. Los disipadores

que vienen de fabrica o stock -esto es, los que
vienen con el producto (procesador)- como, por lo general, son de
aluminio y traen un pequeno ventilador, suelen no servir para practicar
overclocking dada su pobre capacidad de disipacion.

Hay disefios rebuscados, en posiciones horizontales, en forma de

torre y perpendiculares al CPU o directamente en forma de circulo u
ovalo encima del CPU, analizaremos cuales de estos son mas efectivos.
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También varian en tamafio, peso y materiales de fabricacion. Pero antes
de adentrarnos en como son sus prestaciones, veremos la
incorporacion de los denominados heat pipes en estos.

93

b Figura 10. La unificacion de varios disipadores de un motherboard
mediante un sistema de heat p1ipes ayuda a la mejor disipacion.

Los heat pipes (tuberias de calor) son un sistema de tuberias por
lo general de cobre, dada su alta conductividad térmica, usado como
disipador de calor a través de su transmision. Este sistema se patento
en 1942, pero su eficacia servia inicamente en grandes magnitudes,
como heladeras, motores, etcétera. Un heat pipe es una tubo sellado
que funciona mediante un fenomeno llamado conveccion natural.

Este fenomeno, derivado de la expansién volumeétrica de los
fluidos, explica que un fluido cuando se calienta tiende a hacerse
menos denso. En el tubo sellado, el sector en contacto con el
procesador o con la base del disipador se calienta haciendo que el
fluido pase de una fase liquida a una fase gaseosa, expandiéndose.
Este gas caliente es llevado automaticamente al otro extremo del tubo,
donde estan las aletas disipadoras y donde el ventilador se encarga
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de enfriar ese extremo del tubo. El gas, al enfriarse, pasa de estado
gaseoso a estado liquido nuevamente y por su densidad vuelve al otro
extremo, esto es, al lado caliente del tubo.

¢;Como sabemos cuanto calor se tiene que disipar? A través de
las especificaciones del fabricante, conoceremos la TDP (Thermal
Design Power) o potencia de disefio térmico de cada componente
en condiciones de carga sin ser overclockeado. Esto es, y como
ejemplo, un procesador Intel Core 17 920 con un TDP de 130 W nos
indica que necesitaremos disipar 130 vatios de calor. Pero ese seria
el calor generado en condiciones de carga normales, sin calcular
el overclocking que podemos aplicarle al procesador. Si queremos
ser especificos, la formula aproximada para calcular el TDP con
overclocking es la que vemos a continuacion:

OC =TDP . (OC MHz / Stock MHz) . (OC Vcore / Stock Vcore) ?

Tomemos el ejemplo, un Intel Core 17 920, que tiene de stock los
siguientes valores:
e 2660 MHz velocidad
e 130 W TDP
e 1.2 Vmaximo voltaje de stock

Si le aplicamos 4 GHz de velocidad, con un voltaje de Vcore de 1.3v,
quedara la siguiente formula:

OC= 130 x (4000/2660) x (1.3/1.2) 2
0C=130x1.50x 1.16
OC= 226.2

Sabemos entonces que el TDP del Intel Core 17 920, overclockeado
a4 GHz y con 1.4 V de Vcore, tiene un TDP de 226 W. En
consecuencia, tendremos que elegir algun disipador con capacidad
para absorber y expulsar esa cantidad de TDP. Por lo general, los
fabricantes en sus especificaciones especifican cuantos TDP pueden
disipar sus productos, pero, teniendo en cuenta que la cantidad es
alta, sabremos que son pocos los productos del tipo de refrigeracion
por aire capaces de disipar ese TDP.

Ahora si veremos los distintos tipos de disipadores.
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e Disipadores horizontales: se los denominan asi porque estan
paralelos con respecto al CPU. Fueron muy populares y es el tipo de
disipador que encontramos generalmente
cuando compramos un procesador, esto es,

vienen de fabrica junto con el componente. LOS DISIPADORES
Tienen algunas ventajas y desventajas. La HORIZONTALES
ventaja es que el ventilador empuja aire al ,
disipador para retirar el calor de este y, al ENFRIAN LOS
mismo tiempo, enfria los demas componentes COMPONENTES
proximos a la zona de CPU. La desventaja es la

misma, dado que, en muchos casos, si no se lo CERCANOS

logra un buen flujo de aire dentro del gabinete,
ese aire es retirado del disipador y volcado
sobre los componentes proximos.

B Figura 11. En esta imagen podemos ver un disipador Blue Orb Il de la
marca Thermal take en pleno funcionamiento.

Cada disefio de ingenieria tiende a mejorar los anteriores. Por lo
general, la incorporacion de los heat pipes en este tipo de
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disipadores ayud6é mucho a su mejor funcionamiente. Sus
posibilidades de colocar mas de un ventilador en los disipadores
también contribuyd, sobre todo, en las placas donde el Chipset no
tiene una refrigeracion superior.

B Figura 12. Disipador de la marca Noctua, modelo NH-C14. Este diseno
de ingenieria permite un enfriamiento superior del tipo Top-f1ow.

e Disipadores verticales: se los denominan asi porque estan
perpendiculares con respecto al CPU. Se popularizaron cuando la
tecnologia heat pipe llegd para quedarse. Si bien no soplan aire
hacia los demas componentes proximos a la zona del CPU, son el
medio mas efectivo, dado que extraen directamente el calor del CPU
y si el flujo de aire dentro del gabinete es el ideal, este saldra
directamente por la ventilaciéon mas cercana. Tienen la desventaja
que al ser altos pueden no entrar en los gabinetes mas pequefos o
no disefiados para estos. Existen dos tipos, los de una sola torre o
los de dos torres y la mayoria permite un sistema push and pull,
esto es, un ventilador empujando aire y otro sacando calor, que
mejoran la circulacion entre las aletas disipadoras que contienen los

» www.redusers.com



OVERCLOCKING === 97

heat pipes. Asimismo, son los productos mas caros, dado que la
elaboracidon es compleja, pero con un rendimiento superior.
Cualquiera de los disipadores que vamos a adquirir, tienen que
tener la posibilidad de cambiar o incorporar el fan o ventilador que
nosotros deseemos teniendo en cuenta la presion de aire vy el flujo,
por lo que es un punto necesario a tener en cuenta cada vez que nos
dispongamos a adquirir este tipo de componente.

B Figura 13. Disipador de la marca Thermalright, modelo Silver Arrow.
Contiene dos torres independientes pero unidas a los heat pipes.

PN
@ LOS HEAT PIPES EN LA HISTORIA

Es necesario considerar que el concepto moderno de un tubo de calor conductor surgié por primera
vez en los laboratorios de General Motors en 1942, Recién entre 1964 y 1966, la empresa RCA llevo

a cabo las investigaciones y el desarrollo de tubos de calor para aplicaciones comerciales. Su trabajo,
principalmente financiado por el gobierno de EUA, facilito ademas que laNASA implemente este desarrollo
en aplicaciones y fiabilidad para sus vuelos espaciales.
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Refrigeracion por agua

Este es quizas el mejor sistema de refrigeracion para el overclocking,
sin la necesidad de ser extremo. El agua tiene un calor especifico mas
alto y una mejor conductividad térmica que el aire, gracias a lo cual
puede transferir calor mas eficientemente y a mayores distancias
que el gas. Bombeando agua alrededor de un procesador es posible

remover grandes cantidades de calor de este
, en poco tiempo, para luego ser disipado por un
LA REFRIGERACION radiador ubicado en algiin lugar dentro (o fuera)
POR AIRE HA del equipo. La principal ventaja de la refrigeracion
liquida es su habilidad para enfriar incluso los
AUMENTADO SUS componentes mas calientes de una computadora.
CAPACIDADES EN EL La refrigeracion por aire ha aumentado
i sus capacidades de acuerdo al desarrollo e
ULTIMO TIEMPO investigacion de sus productos, y el precio entre
una refrigeracion liquida y una refrigeracion
por aire muy eficiente ya no es tan diferente.
La segunda es una muy buena opcion en cuanto a rendimiento y
escalabilidad, teniendo en cuenta que no solo se puede refrigerar el
microprocesador, como veremos a continuacion.

:Qué debemos refrigerar?

Existen, hoy por hoy, infinidad de productos que permiten refrigerar
por agua casi todos los componentes de la PC. Cuando decidimos
refrigerar mas de un componente, quizas tengamos que usar mas de un
circuito (se entiende como circuito a un sistema refrigerante de agua),
o bien refrigerar mejor ese circuito. Por eso, antes de armar nuestro
circuito, sera necesario saber, primero, qué es lo que queremos
refrigerar, cuanto calor genera este componente y como vamos a disipar
el calor. En el mercado, existen soluciones de refrigeracion por agua en
circuitos cerrados, herméticos, lo cual facilita su instalaciéon y no tiene
mantenimiento, sin embargo, no nos concentraremos en estos, dado
que su rendimiento, si bien es alto, se equipara al de los disipadores
por aire mas potentes del mercado. En conclusion, el circuito de WC es
una suma de componentes donde tanto el radiador, como la bomba y el
bloque forman un conjunto y cada uno de estos elementos debe estar
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acorde con el resto y el conjunto debe ajustarse a la funcion que debe
cumplir. Esto no es algo complejo, pero si debemos tener un minimo de
nociones de factores termodinamicos e hidraulicos, que se
interrelacionan y donde encontrar el equilibrio es necesario.

B Figura 14. Disipador de la marca Corsair, modelo H70. Este
producto viene sellado de fabrica, lo que evita el mantenimiento.

Un circuito de Water Cooler se puede comprar en un kit completo o
cada componente por separado. El circuito cuenta con:

e Bloque: el microprocesador genera calor, como vimos
anteriormente. Para extraer este calor sabemos que en el
intercambio por conveccion entre el bloque y el liquido intervienen
la diferencia de temperatura entre ambos, la superficie de
intercambio, el tipo de fluido y el régimen en el que se encuentra
el flujo de liquido. Para lograr mejores transferencias térmicas,
debemos tener en cuenta ciertos puntos. El primero es que el fluido
tenga turbulencia, por lo que el bloque debera tener en su interior
un diseno de restricciones. Esto no es estrictamente determinante,
como veremos mas adelante, pero ayuda. Como segunda medida, es
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preferible usar una base de cobre (por su alta eficiencia térmica) y
una tapa de algin material similar. Es recomendable que el sistema
no contenga aleaciones distintas, para evitar la corrosiéon galvanica

e Bomba: es quizas el punto mas importante del sistema. La bomba
debe tener ciertas caracteristicas determinantes. La primera es que
soporte el uso continuo, por lo que sus partes internas deben ser
seleccionadas en ese aspecto. La segunda es la presion y el caudal
que la bomba puede entregar.

B Figura 15. Una de las bombas mas comunes, la X20 750 de la marca
XSPC. Esta bomba es sumergible y viene incorporada al reservorio.

¢ Radiador: su funcion es similar al radiador de un auto. El liquido

entra por uno de sus canales y, durante el recorrido, se enfria
mediante los ventiladores apostados en este. Lo que deberemos
tener en cuenta al momento de elegir un radiador es el tamano,
cuanto mayor sea, mayor capacidad de ventilacion tendra, la
cantidad de vueltas que este posee es la cantidad de tubos por
donde el fluido es transferido. Existen también radiadores con mas o
menos FPI (aletas por pulgada). La diferencia de estos es la necesidad
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de ventiladores que entreguen mayor o menor CFM, es decir, cuanto
mayor sea el nimero de aletas de un radiador, mejor sera la
disipacion de calor, y mayor sera la necesidad de ventiladores de
altas prestaciones. Es importante que los tubos sean del mismo
metal que el bloque, dado que no genera corrosiéon galvanica.

" Figura 16. Un radiador triple de la marca XSPC. Este tipo de radiador
de alta performance puede albergar 3 ventiladores de 120 x 120 mm.

e Tuberia: los factores principales de las tuberias son el OD
(diametro exterior) y el ID (diametro interior). Si tenemos un ID mas
grande, tendremos una mayor velocidad del fluido y aumentaremos
la cantidad que fluye por el centro de la tuberia, teniendo asi un
mayor caudal. Necesitamos, asimismo, tener en cuenta que los
tubos o mangueras que utilicemos deben tener resistencia a los
quimicos que podremos llegar a usar en combinacion con el fluido.
También debemos saber que cuantas mas vueltas de la tuberia,
mayor restriccion habra en las ellas.

¢ Fluido refrigerante/aditivos: se tiene que usar agua destilada,
ya que posee las mejores propiedades de transmision térmica
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manteniendo una baja conductividad eléctrica, al no poseer
minerales. Para evitar la formacion de algas, la corrosion galvanica,
el congelamiento, etcétera se utilizan aditivos. Estos se pueden
comprar en los fabricantes o podemos usar cualquier aditivo de
similares caracteristicas para motores grandes.

e Reservorio: es nada mas y nada menos que un lugar donde alojar
el fluido. Debemos tener en cuenta que es ttil para ayudar en la
eliminacion de las burbujas de nuestro sistema.

¢ Ventiladores: deberan tener las mismas caracteristicas mencionadas
anteriormente, esto es, ver segin las especificaciones la cantidad de
presion y el flujo de aire que cada uno es capaz de entregar.

¢Como configurar un circuito
correctamente?

Como dijimos anteriormente, lo primero que debemos hacer es
verificar cuales son los componentes que vamos a disipar. No existe
una sola forma o una forma superior de armar un circuito de WC, pero
si hay conceptos basicos que tendremos que tener en cuenta a la hora
de armar este circuito. El primero y principal es que en el circuito,
como todo sistema, el equilibrio entre sus componentes tiene que ser
el mejor o el ideal, para un rendimiento superior.

Empecemos con un poco de teoria: el nimero de Reynold es
un numero utilizado en la mecanica de los fluidos, que nos da las
caracteristicas del movimiento del fluido. La formula es:

Re=p.Vs.D/mn

Donde:

p es la densidad del fluido.

Vs es la velocidad caracteristica del fluido
D es el diametro de la tuberia

H es la viscosidad dinamica del fluido

Esta formula nos da un niumero de Reynold, pero necesitariamos
conocer todos los datos para completarla. Ese nimero es el que nos
indica si nuestro fluido es turbulento o laminar, por lo que si no
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conocemos todos los datos, tendriamos que forzar a nuestro fluido que
sea turbulento. Para el que conoce los datos, si la formula nos da un
numero superior a 4000, sabemos que nuestro fluido es turbulento.
Existen dos formas de aumentar ese numero, la primera es buscar
directamente un fluido turbulento, pero es la mas dificil, dado que
tendriamos que conocer las particularidades de este. La segunda y de
mejor aplicacion es que en determinado fluido aumentemos la velocidad
0 el diametro de las tuberias elevando el caudal, asi el naumero de
Reynold aumentara y, por lo tanto, se incrementara la turbulencia.
Entonces, basicamente, tendremos que buscar un mayor caudal que
eleve la velocidad del fluido mediante restricciones, generando que este
sea turbulento. Pero estos nos conlleva a otro problema y es que a
mayor caudal, mayor velocidad generada por restricciones,
necesitaremos mayor presion del fluido. Y esa presion vendra dada
principalmente por la presiéon de fluido inicial que nos entregue la
bomba, descontando las restricciones de nuestro sistema, esto es,
curvas, radiador, restricciones propias del bloque, etcétera.

8 Figura 17. Las restricciones de un blogue de la marca Swi ftech
ayudan a crear turbulencia en el fluido.
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La seleccion del bloque

Ya hablamos de como calcular los TDP necesarios en momentos
de overclocking cuando vimos la refrigeracion por aire, ;pero como
se traduce esa potencia en vatios a temperatura? Veamos un poco de
teoria para ayudar a la practica. El coeficiente C/W es una resistencia
al paso del calor. Este coeficiente es una medida de la capacidad de
un disipador de calor para eliminar y disipar el calor. Se expresa
en C/W o grados Celsius por vatios, que es el valor de dividir el
delta de temperatura por la energia disipada por el TDP de nuestro
microprocesador. Existe, asimismo, la siguiente formula:

Delta T / TDP = C/W

Donde:

e Delta T es la diferencia entre temperatura del microprocesador
overclockeado o con carga y la temperatura ambiente.

e TDP, como vimos, son los vatios generados stock u overclockeados.

Pero desconocemos el C/W que es capaz de disipar nuestro bloque.
En este caso, son pocos los fabricantes que nos informan o difunden
en su sitio web este valor. Si tomamos el ejemplo antes mencionado,
el Intel Core I7 overclockeado a 4 GHz con 1.3 V de Vcore, teniamos
un TDP de 199, con una temperatura ambiente de 25 °C y un bloque
Apogee XT de la marca Swiftech que nos dice que es capaz de un C/W
de 0.20. Tendremos:

(Tmicro-25 °C) / 226 = 0.20
Tmicro-25 °C = 0.20 x 226
Tmicro = 45.2 + 25

Tmicro = 70.2 °C

o~
/ @ EL MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS

Los circuitos de refrigeracion liquida necesitan un minimo de mantenimiento. Se conocen casos donde
un mismo sistema funciona durante afios, pero lo recomendable es limpiar todo el sistema por lo menos
cada 6 meses a 1 afio. Incluso, es recomendable también en ese periodo cambiar la pasta térmica.
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Podemos ver el Delta T de nuestro microprocesador a esas
frecuencias y ese voltaje, que es de 45.2 °C, esto es, la diferencia
entre la temperatura de nuestro microprocesador y la temperatura
ambiente. Para comprender mejor, el Delta T es el calor generado por el
procesador a determinado TDP sobre la temperatura ambiente.

Por ejemplo, si leemos: “especificaciones de AMD contenida en la
AMD Family 10h Processor Electrical Data Sheet, order# 40014 PID:
43375 Rev 3.46 - September 2010, PAg. 17:

CPU de hasta 90 vatios: C/W de 0,29 en condiciones de temperatura
ambiente de 42 °C".

Entonces, sabremos que la temperatura de nuestro micro en
condiciones de carga (90 TDP max) sera:

C/W x W + Tamb = Tmicro
0.29 x 90 + 42 (como temperatura ambiente) = 68.1°C

AMD nos indica que a una temperatura ambiente de 42 °C y con
carga sin overclocking, el micro alcanzara los 68.1 °C y, por ende,
necesitamos un disipador de 0.29 C/W como
maximo, dado que la temperatura limite es de

70 °C, Como conclusion, sabemos que por cada DEBEMOS CONTAR
watt que irradia nuestro procesador, necesitamos CON UN BLOQUE
determinado C/W para disipar. Hay que tener

en cuenta que el C/W es constante al variar la CON EXCELENTE
temperatura, pero no asi al variar los vatios, por TRANSFERENCIA
lo tanto, siempre que un fabricante nos da el valor i

C/W nos tiene que indicar bajo qué watt. TERMICA

En conclusion, necesitamos el bloque de un
material con excelente transferencia térmica,
como el cobre, aunque sea en la base, y que no contenga otras
aleaciones que puedan generar corrosion galvanica. Que tenga el mas
bajo coeficiente C/W y de ser posible, pero no estrictamente necesario,
que posea en su interior un disefio de restricciones. Sin embargo, las
mayores diferencias que encontramos entre los diferentes disefios
de bloques es el aprovechamiento de los distintos tipos de flujos.
Sabemos, entonces, que un blogque poco restrictivo tendra velocidades
relativamente bajas de liquido y un flujo laminar, por lo que se
necesitan otras restricciones para hacerlos turbulentos o apoyarse en
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un gran caudal que pueda retirar el calor. Por el otro lado, un bloque
muy restrictivo tendra bajos caudales y velocidades mucho mayores,
que nos ayudaran a tener un flujo turbulento. Por lo que llegamos al
otro punto, el caudal y la velocidad de la bomba.

La seleccion de la bomba

Si seguimos con un poco de teoria, entramos al término caudal y
velocidad. Establecimos que necesitamos turbulencia en el fluido,
pero sin adentrarnos en conocer las caracteristicas de este, esto es,
densidad, viscosidad, etcétera. Por otro lado, sabemos que para lograr
turbulencia, necesitamos cierta resistencia, sea mediante el bloque o
sea mediante alguna compresion de la tuberia. ;Cémo sabemos cuanta
resistencia nos brinda cualquiera de los dos puntos anteriores y como
conocemos la capacidad de la bomba para entregarnos un caudal que
pueda vencer esa resistencia? Todos los fabricantes de bombas, sean
sumergibles o emergibles, nos entregan datos que especifican el caudal
de fluido que pueden entregar, expresado en litro por minuto (I/min)
o por hora (I/h) o en galones por hora (GPH), y la presion maxima que
pueden entregar expresada, generalmente, en metro de columna de
agua (m.c.a.), bares (Bar) o en libras por pulgada cuadrada (PSI).

Estos valores no se pueden tomar a la ligera, pensando que ese es el
caudal y esa es la presion que vamos a tener en nuestro circuito.

En la Figura 18, vemos que la mayor presion se da cuando el
caudal es nulo y viceversa, a mayor caudal, la presion tiende a ser
menor. Por eso, cuantas mas restricciones tenga nuestro circuito, la
presion disminuira de acuerdo con la curva de la bomba, pero
aumentara el caudal. Tomemos, por ejemplo, una bomba que nos da
en sus especificaciones un caudal de 1200 1/h y una presion de
2 metros de columna de agua. Si la resistencia es superior a esos

444

-' @ TORNEANDO UN BLOQUE

Con la popularidad de los sistemas de refrigeracion liquida, muchos entusiastas hicieron sus propios

blogues de acuerdo a diserios reales o, en muchos casos, con pequenos conocimientos de hidraulica,
que tienen un rendimiento elevado incluso comparado con muchos blogues comerciales.

» www.redusers.com



OVERCLOCKING =3 107

2 metros de columna de agua, la presiéon quedaria nula. Si vemos la
curva, la zona de utilizacion de la bomba se encuentra entre un
maximo de caudal y un maximo de presion, siempre un poco debajo
de la curva tedrica que no es la curva util o verdadera. Esta curva
equivale a la cantidad de restricciones que tenemos en nuestro
circuito, esto es, el bloque, el radiador, el diametro interno de las
tuberias o mangueras, la longitud de esta, las curvas y demas. Como
sabemos, a medida que aumenta el caudal, se eleva el rendimiento del
circuito, acelerando su disipacion. ;Es mejor mucho caudal y poca
presion o mucha presion y poco caudal? Como dijimos, la caida de la
presion depende de las restricciones de nuestro sistema.

Swiftech MCP655 Series: Pressure Vs. Flow Rate

MCPG55 PS5 MCP655-B (P4) MCPESS P] =ss=pMCPES5P2 2 esMCPE5S5P]

=}
™
=
£
~
g
3
"
i
E
%

10.0 120

Flow Rate, Lpm

= Figura 18. Las curvas de relacion entre presion y caudal de las
bombas de la marca Swi ftech.

Por esta razon, el flujo dependera de la diferencia de presion de
entrada y de la salida de la bomba, comprendiendo las restricciones que
afecten esas dos presiones, como se expresa en la siguiente formula:

Q=DP/CR
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Donde:

Q es caudal

DP es diferencia de presion entre entrada y salida
e CR es restricciones del circuito

—urmn b

—r ]

Fresywre rb 0

—ihstriction 3

b Figura 19. Las curvas de relacion entre presién y caudal y las curvas
de restricciones del circuito.

Como se ve en la Figura 19, existen dos bombas de distintas
presiones y caudales y diferentes circuitos con distintas restricciones.
La bomba 1 tiene una presion de 5 mH20 con 11 I/m de caudal,
mientras que la bomba 2 tiene 3.2 mH20 de presion y 20 I/m de
caudal. Si bien, en condiciones normales, la bomba 2 seria la ideal,
se nota como, de acuerdo a las restricciones 1 y 2, estos puntos
varian. Para el circuito restrictivo 1, la bomba 1 es la ideal, asi como
para el circuito restrictivo 2, la bomba 2 es la ideal. Existen formulas
de hidrodinamica para conocer las caracteristicas del circuito, pero
con tener una bomba de buen caudal y presion y las restricciones
necesarias, teniendo en cuenta el componente a refrigerar, bastaria
para darnos una idea de la seleccion de los componentes.
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La seleccion del radiador

Dimos el ejemplo del radiador de un automovil y, en este caso, la
funcion del radiador es la misma. Esto es, retirar el calor del fluido
mediante enfriamiento de los ventiladores mientras el fluido pasa por
los diversos tubos del radiador. El punto de equilibrio se hallara entre
el calor a disipar vy la capacidad de disipacion del radiador,
dependiendo del numero de aletas, la cantidad de vueltas de los tubos,
pero, sobre todo, del caudal de aire que fluya sobre estos.

|2 Figura 20. El entramado de un radiador. Estas aletas sirven para disipar
mejor el calor de las tuberias por donde pasa el fluido.

Por lo general, se buscan radiadores eficientes pero no muy
restrictivos, porque, como venimos diciendo, la turbulencia del fluido
es necesaria dentro de lo normal, dado que todas las restricciones del
sistema son la sumatoria de las restricciones totales de este y no habria
bomba capaz de impulsar el fluido. Como sabemos, es importante que
el material de los tubos sea el mismo que el material del bloque, para
evitar corrosion galvanica. En la pagina del fabricante, por lo general,
se encuentra el Delta T de capacidad de disipacion del radiador.
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Restricciones

Cuanto mas restrictivo sea nuestro sistema, mas trabajo tendra la
bomba para entregarnos presion. Todos y cada uno de los componentes
de nuestro sistema hacen una resistencia al fluido que transita por
ahi, lo cual se conoce como pérdida de carga. Cuanto mayor es esta
pérdida, mas baja sera la presion del fluido en nuestro sistema. Es
necesario, entonces, equilibrar. Si tenemos un bloque restrictivo, esto

es, con disefo interior restrictivo, no es necesario
que haya mas restricciones en el sistema,

LAS TUBERIAS O dado que las mismas curvas de las tuberias o
MANGUERAS DEBEN mangueras, las distancias de estas, mas las curvas
) del radiador ejercen la suficiente restriccion como
SERLO MAS CORTAS para que nuestro fluido sea turbulento. En caso
POSIBLE Y TENER de no tener un bloque de disipacion con diseno
restrictivo en su interior, existe la posibilidad de
CURVAS ABIERTAS colocar reducciones, aumentando el caudal del

fluido. Las tuberias o mangueras deben ser lo mas
cortas posible y tener las curvas bien abiertas o
usar accesorios destinados a este fin.

No existe una mejor disposicion de un circuito o un producto mejor
que otro. Todos los productos para WC del mercado, incluso los “hecho
en casa”, tienen sus pro y sus contra. Incluso existen casos donde el
rendimiento de un solo radiador es mejor que miultiples en paralelo o
uno grande. Pero si podemos hacer algunas recomendaciones a la hora
de armar un circuito de refrigeracion liquida:

e Saber qué vamos a disipar y el calor generado por el dispositivo.

e Elijamos, en consecuencia, un bloque restrictivo con capacidad
Delta T para ese calor.

e Sera necesario que seleccionemos un radiador del mismo

material que el bloque, que sea eficiente y poco restrictivo,

independientemente del tamano, pero con capacidad para disipar la

temperatura Delta T del microprocesador.

¢ Usemos siempre agua destilada. Si se quiere, se puede agregar algin
tipo de anticorrosivo o antialgas, pero siempre en una proporcion
de 1/10 con respecto al agua destilada.

e Seleccionemos ventiladores con buen caudal CFM para el radiador.
En algunos casos, debemos tener en cuenta que el sistema Push and
Pull puede ayudar a bajar unos grados.

» www.redusers.com



OVERCLOCKING == 111

e De acuerdo a las restricciones del circuito, elijamos la bomba.
Tengamos en cuenta que las tuberias o0 mangueras con muchas
curvas o muy largas crean pérdidas de carga de la bomba.

El armado de un circuito de refrigeracién liquida completo
requiere tiempo, dado que su optimizacion tiene que ser la ideal. A
la vez, requiere cuidado porque el fluido puede no ser conductor de

electricidad, tal como vemos en el siguiente Paso a paso.

v ARMAR CIRCUITO DE REFRIGERACION

. Para comenzar, obtenga un kit de la marca Swiftech modelo H20-220 Apex Ultima.
Vera como es el armado total del equipo en nuestro sistema.

g EXtreme Performance

Liguid Copoling Kit

swiftech

Fre Lvrimane Cooling Machms ™

- @ AGUA DESTILADA

Debemos recordar que el agua destilada es aguella a la que se le retiran las impurezas y los iones
mediante destilacion. También es llamada agua desionizada. Al no contener iones como los del cloruro,
calcio, magnesio y fluoruros, esta agua no produce conductividad eléctrica y, al mismo tiempo, al no
tener minerales, evita la formacion de algas y otro tipo de bacterias.
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. Abra el embalaje con sumo cuidado, dado que el kit viajé varios kildémetros. Encon-
4 {rara todo lo necesario para su funcionamiento completo.

Primer plano del radiador con capacidad de 2 ventiladores de 120 x 120mm. Este
tipo de kit incorpora los ventiladores necesarios, pero existe la posibilidad de cam-
biarlos por otros de mayores prestaciones, siempre del mismo tamafio.
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Para continuar comience con el armado, limpiando la zona del CPU de grasa tér-
mica anterior, utilizando alcohol isopropilico. Dado que la plataforma seleccionada
sera AMD, tiene que desarmar el sistema de montaje que trae el motherboard. Lue-

D4

go, apligue una porcion de Artic Silver 5.

AMD =1
HEIF2OWIE SEEL

EALIL AC DVDFCPrMW
VEDEDLETPOI00

El blogue instalado en el anclaje AMD. Hay que tener en cuenta gue muchos kits de
armado son solo para una plataforma, y necesitara anclajes extras para otra plata-

forma que, por lo general, se compran por separado.
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1 La eleccion del gabinete tiene que ir acorde con el sistema que seleccione, dado que
. ® en algunos casos, este ocupa mas lugar que el deseado.

Una vez colocado el motherboard dentro del gabinete, empiece a asegurar las man-
gueras. Conviene primero ver bien las distancias de estas, midiendo antes de cortar.
Cuanto mas corto es el circuito, mejor eficiencia tendra.
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El kit viene con mangueras listas para instalar, pero en el caso de cortarse, podra
conseguir mangueras cristal en una casa de plasticos. Lo (inico importante es que
sean del mismo diametro interno, para no perder presion. En la imagen, puede ob-
servar que las distintas mangueras tienen el diametro exterior distinto, gracias a que
una tiene mas espesor que otra, pero con mismo didmetro interno.

'. El sistema armado. En este caso, las mangueras se dejaron largas para medir las
. temperaturas. Pero conviene ajustarlas lo mejor posible. Como se aprecia en la ima-

gen, son recomendables las curvas amplias.
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El volcado de liquido. En este caso, el liguido es una mezcla de antibacterial que trae
el kit con agua destilada. Se puede usar agua destilada sola, pero si agrega algin
otro liguido, tenga en cuenta la proporcién de 1/10.

El vertido del liguido tiene que ser paulatino, esto es, prendiendo hasta que circula
y apagando antes que se guede sin liguido la bomba. Es importante asimismo, dejar
el reservorio abierto asi sale el exceso de aire.
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Si bien vimos que algunos aspectos pueden parecer complejos, la
mayoria de los calculos estan hechos por los ingenieros que desarrollan
este tipo de productos. Por lo que los calculos son los correctos y
podemos aplicarlos, pero si queremos simplificarnos la vida, podemos
simplemente ver las especificaciones del fabricante, estimar el calor
generado por los componentes a refrigerar y en consecuencia, adquirir
el producto destinado a ese fin.

Es claro que estimar la temperatura de operacion de un componente
en carga solamente no es valido, dado que tenemos que agregar
la temperatura obtenida por el mismo componente bajo carga con
overclock, por lo que la eleccion tiene que ser seriamente estudiada.

RESUMEN

Vimos en este capitulo los sistemas de refrigeracion mas comunes, pasando desde el primario,
esto es, la disipacion activa por aire hasta los circuitos de refrigeracion liquida. Este ultimo es el
sistema ideal para practicar overclocking dada su capacidad para disipar el calor, sin necesidad de ir
a refrigeraciones mas extremas. Si bien puede parecer complejo, en realidad la intencion siempre es
retirar el calor de los componentes, ayudando a que nuestro sistema sea mas efectivo y, por lo tanto,
con mayor capacidad para el overclocking. La teoria sirve para hallar el porqué, pero es con la practica
que vamos a encontrar las dificultades para sortear los distintos eventos y por gué no aprender a

mejorar y optimizar nuestros sistemas.
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Actividades

TEST DE AUTOEVALUACION

;Qué es la electromigracion?

;Cual es la funcion de la pasta térmica?

;Qué materiales de la pasta térmica son los mejores conductores ?
:Son necesarios muchos ventiladores en un gabinete?

;Cual es la funcion de los disipadores?

:Qué son los heat pipes y como funcionan?

;Como se calcula el TDP de los microprocesadores overlockeados?

O ~N O O B W N =

¢Es el sistema Water Cooling el ideal para el overclocking sin la necesidad de
refrigeraciones extremas? ;Por qué?

9 ;Qué es el coeficiente C/W?

10 :Qué es el Delta Ty como se calcula?

ACTIVIDADES PRACTICAS

Cambie la pasta térmica.
Ingrese a la pagina del fabricante e identifique su microprocesador.
Aseglirese que su gabinete tiene un flujo de aire ideal.

Identifique su disipador. ;Qué coeficiente de C/W tiene?

g B W N =

Bajo carga, destaque el Delta T de su microprocesador.
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Componentes
y riesgos

AAAN

Siempre que practicamos overclocking, existe la posibilidad

de que el hardware falle o se exceda la temperatura

que puede soportar. Esto sucede porque todo componente
electréonico puede danarse, no solo por mala practica, sino

por el componente en si, por el voltaje aplicado o la
temperatura alcanzada. Pero a medida que tomamos confianza

y aprendemos la técnica, los riesgos son cada vez menores.

v Conceptos basicos.............. 120 VGA (placa de video)..................152
:Como elegir un componente?.....120
Cuello de botella v Optimizacion del S0............ 158
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PSU (fuentes de alimentacién) ...142 v Actividades ............ccccnvennee 172
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Conceptos basicos

Como cualquier nueva practica que hagamos, es natural sentir miedo
por el producto que vamos a tratar de overclockear, sabiendo que una
falla puede dejar nuestro dispositivo fuera de funcionamiento. Esto
se debe a que en el mercado los componentes high-end de hardware

poseen un costo elevado y debemos tener cuidado
al manipularlos. Este miedo viene desde los

CON DETERMINADAS primeros overclockers, cuando el hardware era
TEMPERATURAS EL mucho mas costoso y los componentes no tenian
las protecciones de seguridad por sobrevoltaje
PROCESADOR SE 0 sobretemperatura que existen hoy. Si nuestro
APAGA ANTES DE procesador alcanza determinada temperatura,
es probable que antes de quemarse se apague.
QUEMARSE Entonces, con una simple limpieza del BIOS el

procesador arrancaria otra vez. Paralelamente,

antes el plazo entre una tecnologia y otra era
mucho mas largo, por lo que un procesador podia estar en el mercado
algunos anos. En la actualidad, un procesador empieza a ser viejo al
afio mas o menos. Esto no quiere decir que no se pueda seguir usando,
sino que en tiempos mas cortos, aparecen nuevas arquitecturas.

:Como elegir un componente?

No existe una forma precisa de elegir un componente. Si bien, la
regla por lo general es a mayor precio mejor calidad de construccion,
mejor arquitectura, mejores y mas fases de alimentaciéon, no siempre
se da. Entonces, a la hora de elegir el componente, tenemos que hacer
un minimo de investigacion. Para esto, Internet es esencial, dado que
conocer la relacion precio/rendimiento sin tener el componente en
nuestras manos es imposible. A raiz del crecimiento del overclocking
y de que la mayoria de las marcas posibilitaran en sus productos la
practica de este, sin la necesidad de ser hardware high-end, es que se
popularizaron los reviews. El review es un testeo del producto, en
algunos casos, con un porcentaje de overclocking. Es por eso que los
reviews hacen importante nuestra preseleccion del hardware.

Observar el review y el comportamiento del hardware nos puede
orientar, pero siempre tendremos que buscar el equilibrio en nuestro
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hardware. Basicamente, no sirve de nada comprar el ultimo procesador
del mercado si la placa base es low-end o viceversa.

| 2 Figura 1. Un motherboard de la marca EVGA. Algunos fabricantes son
buscados por las aptitudes de sus productos para el overclocking.

Cuello de botella (bottle neck)

Existe un factor cuando el hardware no esta compensado que se [lama
cuello de botella, es un embotellamiento entre paquetes de datos y
comunicaciones, por lo que siempre es el componente mas lento el que
limita el envio de datos. Hace unos anos, el cuello de botella se daba con
frecuencia, dado que los segmentos no estaban tan definidos como
ahora (nos referimos a los segmentos de hardware, esto es low-end o
baja gama, mid-end o gama media y high-end o gama alta) y la tecnologia
de las VGAs avanzaba mucho en comparacion con los microprocesadores
de la gama media, siendo necesario cambiarlos por otros de altas
prestaciones para que la VGA pudiera entregar todo su potencial. Hoy
por hoy, el cuello de botella casi no ocurre, dado que los segmentos
estan completamente definidos, tenemos el caso de una VGA GTX 580 de
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mucha potencia de calculo y alto valor comercial y es lagico que no lo
pongamos con un procesador de un valor del mercado del 7% del costo
de la VGA, como ser el Sempron 140. Este tipo de relacion costo-
producto estd muy bien definida. Entonces, cuando hablamos de cuello
de botella en la actualidad, estamos haciendo referencia a un solo
componente que no aprovecha todo el potencial de los buses de
comunicacion: el disco rigido. El disco rigido mecanico o HDD sigue
siendo el componente mas lento, aunque gire a 10.000 o 15.000 rpm,
como el caso de algunos Velocirraptor de la marca Wester Digital, que no
pueden alcanzar las tasas de bus que tienen los estandares SATA2 y
SATA3, de 300 Mb/seg y 600 Mb/seg, respectivamente.

FECEmSE
coe “

B> Figura 2. Un SSD SATA2 de la marca A-DATA. La diferencia de
rendimiento entre un disco de este tipo y uno mecanico es mucha.

Cuando Windows se carga, lo que demora este proceso no son los
tiempos del hardware, como las memorias y el procesador, sino la
lectura del SO en el disco rigido. Si bien, los discos de estado solido o
SSD (Solid state drive) son mas rapidos, llegando incluso al limite de
los estandares SATA en algunos casos, su relacion costo beneficio sigue
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siendo elevada, dado que su capacidad de almacenamiento es aun
muy inferior a la capacidad de los discos mecanicos. Como el disco de
almacenamiento no se puede overclockear, solo nos quedan algunas
recomendaciones. Para un presupuesto elevado, RAID 0 de 55D y algun
disco mecanico de almacenamiento. Para un bajo presupuesto, nada
mejor que un disco mecanico, con un SO limpio.

Motherboard (placa base)

La placa base, motherboard o mobo es una placa PCB (printed
circuit board), es el componente que permite la comunicaciéon entre
los demas componentes y, mediante una interfaz, posibilita que se
comuniquen con ella. Esta interface se llama BIOS y luego, la veremos
con mas detalle. El motherboard puede alojar no solo las pistas de
comunicacion de buses, sino ademas muchos chips para determinadas
tareas, como ser red, audio e incluso video.

De todas las placas que hay en el mercado, ;cémo elegir la ideal?
Primero nos tenemos que centrar en el microprocesador que vamos
a utilizar. Los dos mayores fabricantes de microprocesadores, Intel
y AMD, mejoran sus arquitecturas continuamente, por lo que los
fabricantes de motherboards se adaptan a ellas. Pero mejorar la
arquitectura no es solo mejorar el proceso de fabricacion de los chips,
sino cambiar muchos aspectos: la velocidad de comunicacion entre
los chips (ancho de banda), entre los controladores y de los mismos
procesadores. La capacidad de procesamiento de un microprocesador
no serviria de nada, si no hay una mayor banda de comunicacion
entre este y la memoria o una placa de video, por lo que a cada nueva
arquitectura de un microprocesador, se define una nueva plataforma.
La plataforma es la arquitectura con la que esta constituido el sistema.

INTERNET Y EL HARDWARE

Existen muchas paginas de reviews de hardware. Desde las profesionales que cuentan con un laborato-
rio avanzado hasta las amateurs donde es el usuario comin quien testea determinado hardware. Algu-
nas de estas paginas en inglés son: www.hardwaresecrets.com, www.tomshardware.com, www.
hardwarecanucks.com. Algunas en espanol: www.chw.net, www.ocr-team.com.
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Una vez que hayamos definido el fabricante del microprocesador,

nos tenemos que centrar en la plataforma deseada. En Intel, podemos

encontrarnos actualmente con 4 plataformas: 775, 1366, 1155y 1156.
En AMD, la plataforma actual es la AM3 y, proximamente, tendremos la
AM3+, conocida como Bulldozer.

Supongamos entonces que definimos la plataforma 1156. Esta
plataforma, conocida como LGA 1156 (Land Grid Array) o socket H, es
una plataforma mejorada de la vieja arquitectura 775. Se cambiaron
los buses de comunicacién permitiendo mayor ancho de banda cuando
se agruparon dentro del mismo chip que el procesador.

b Figura 3. Un mobo de la marca EVGA, modelo P55 FTW 200. P55
define el chipset dentro de la plataforma LGA 1156.

Dentro de esta plataforma, existen diferentes chipsets pero
de la misma arquitectura de acuerdo al uso que se requiera. Para
simplificarlo, los chipsets soportados por esta plataforma son H55,
H57, P55 y Q57. Estos chipsets se diferencian en algunos aspectos, esto
es, todos los procesadores LGA 1156 son compatibles con todos los
chipsets mencionados, lo que permite alternar entre ellos, pero solo
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algunos de esos chipsets permitiran, por ejemplo, hacer uso del video
integrado de algunos procesadores (IGP). Tomemos el ejemplo de un
procesador Intel Core I3 socket 1156 con video integrado en un mobo
LGA 1156 con chipset P55. Este chipset no permite el uso de los graficos
integrados en el procesador, por lo que esto se desperdicia, pero es

mas estable que los demas chipsets en cuanto a overclocking. Al mismo
tiempo, los mobos con chipset P55 para esta plataforma son mas caros
que los demas chipset, que al no estar preparados para funciones extras
como manejar la IGP, no pierden estabilidad en esos casos.

CHIPSET PARA LGA 1156

v DISPOSITIVOS v H55 v Q57 v P55

Intel HD Graphics Support with Si Si Si No
PAVP 1.5

SATA Ports (3 Gb/s) 6 6 6 6

PCI Express 2.0 (2.5 GT/s) Ports 8 8 8 8

Intel Remote PC Assist Technology Si Si No No
for Consumers

Intel Anti-Theft Technology (TDT) No No Si No

Intel Quiet system Technology (QST) Si Si Si No
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v DISPOSITIVOS v H57 v H55 v Q57 v P55

Intel Active Management No No Si No
Technology 6.0 with Intel Remote
PC Assist Technology for Business

Intel ME Ignition FW No No No Si
Intel ME Firmware 6.0 8M Version 8M Version 8M Version MNo
Estimated SPI Device Size 8 8 8 2
Required (MB)

Tabla 1. Tabla comparativa de los chipsets para plataformas Intel LGA 1156.
En esta tabla, se observa que si bien el chipset P55 tiene menos prestaciones
generales, esto lo hace mucho mas estable a la hora del overclocking.

Podemos afirmar entonces que para cada plataforma existe una gama
amplia de chipsets, que definen no solo el segmento del motherboard
sino sus aptitudes para el overclocking. Y podemos mencionar que de
cada plataforma, los mejores chipset para el overclocking son:

PLATAFORMAS

v PLATAFORMAS v X48 v P55 v X58 v P67 v 890FX w 990FX

Intel LGAT75 Si No No Mo No No
Intel LGA1156 No Si No Mo No No
Intel LGA1366 No MNo Si Mo No No
Intel LGA1155 No No No Si No No
AMD AM3 No No No No Si No
AMD AM3+ No No No No No Si

(proximamente)
. N

Tabla 2. En cada una de las plataformas, los mejores chipsets en cuanto a su
desempenio con el overclocking o con sus prestaciones para este.
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Esto igualmente no quiere decir que los otros chipsets de las
distintas plataformas no se puedan overclockear e incluso con
excelentes resultados, sino que son los chipsets mas aptos para el
overclocking. Como dijimos, las marcas hoy por hoy ponen mucho
empenfo para que cada motherboard en sus BIOS tengan aunque sea un
minimo de opciones de overclocking.

» Figura 4. Las marcas lanzan productos exclusivos para gamers y
overclockers, como el caso de Asus con su linea ROG.

Otro tema particular dentro de los motherboards son las fases de
alimentacion o los VRM (Voltage Regulator Module). Los VRM son una
clase especifica de Mosfets. Estos reguladores son programables al
identificador de voltaje (VID) para permitir que el procesador arranque
con el voltaje correcto. El voltaje exacto es comunicado por el
microprocesador al VRM al inicio a través de un niumero de bits
llamado VID. Es un componente que levanta mucha temperatura por lo
que tiene que estar muy bien refrigerado y por lo que a mayor numero
de VRM, es mejor la transmision y la regulacion especifica de voltaje
que necesitan varios componentes de la PC y es mayor la temperatura

www.redusers.com €K



128 == 4 4. COMPONENTES Y RIESGOS

que estos obtienen. Los valores VID se pueden modificar en la interfaz
de comunicacion de la PC, llamada BIOS.

CHMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2889 Award Software .0
Advanced Frequewncy Settings ot

CPU Clock Ratio [22 K] [ten Help

Advanced CPU Core Features [Press Enterl Henu Level kb

OP1 Clock Ratio [Autol
4 n y i {1 .BGH? Set CPU Ratio

Ratio is unlocks
TS

Base Clock(BCLK) Cowntrol [Disabled]

System Memory Multiplier (SPD) ([18.8]
I ory rquency HE b 13
PCI Express Fregquency(Hhz) [Autol

CPU Clock Drive [ 98BnU]

xpress Clock Drive [ 988nV]
CPU C s Hie [ Hpsl
I0OH Clock Ske [ Bpsl

td++ :Hove Enter:Select +,-/PUsPD:Value F1B:S5ave ESC:Exit F1
FS:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptinized Defa

> Figura 5. Las opciones de overclocking de un BIOS. Dependiendo del
modelo y la gama, las opciones seran mayores o mas detalladas.

El BIOS (Basic Input/Output System) es un software de bajo nivel
(lenguaje ensamblador o firmware) que proporciona la funcionabilidad
y configuraciéon de todos los componentes conectados a la PC. Este
software se aloja en el motherboard en un chip BIOS y solo sirve para
ese proposito, esto es, tener rutinas de control de hardware y carga del
sistema operativo. Es este BIOS el que nos muestra una interfaz de
comunicacion para poder configurar relojes, voltajes y otros procesos.
Existen varios empresas de programacion de BIOS, entre las que se
encuentran AMI (American Megatrends) v Phoenix Technologies. Si bien
los BIOS son similares entre si y entre las distintas marcas de
motherboards, lo que define la cantidad de opciones de overclocking
en ellos son las categorias del hardware establecidas por los chipsets.
Por eso, y retomando el ejemplo, las opciones de overclocking del BIOS
de un motherboard con chipset H55 seran mas limitadas que las
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opciones de BIOS de un motherboard con chipset P55. Es importante,
asimismo, tener siempre la tltima actualizacién del BIOS, que gracias a
ser del tipo EEPROM Flash ROM pueden ser sobrescritas mediante
software desde el sistema operativo o desde un puerto USB.

«s USB 2.0

Dualr '05' .

i B g om g s
r o
= M_BIOS B BIOS .

|
Ll

|
edd
4
=
iy
W

= Figura 6. Algunos fabricantes incorporan doble BIOS a sus placas
madres, como el caso de este motherboard Gigabyte.

CPU (microprocesador)

Llegamos al alma de la PC. Existen en el mercado infinidad de
modelos de CPU, tanto de Intel como de AMD, y entender los nimeros
y letras de los procesadores requiere un poco de paciencia y tiempo,
pero aqui los veremos todos. También conoceremos los nombres clave
de los procesadores, dado que muchas veces los escuchamos pero
pocas los asociamos a determinado modelo. Antes de empezar con los
procesadores, necesitamos entender que existen en el mercado,
independientemente de la marca y modelo, dos tipos de procesadores:
los bloqueados y los no bloqueados. Los primeros vienen de fabrica
con el multiplicador bloqueado, por lo que solo se podra subir el valor
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de este mediante el reloj del sistema. Los procesadores desbloqueados
en su multiplicador pueden ser overclockeados mediante el
multiplicador y el reloj del sistema. Esto se refleja en que es mucho
mas estable que el procesador sea el exigido a que lo sea el reloj del
sistema, dado que el sistema de refrigeracion del procesador se puede
cambiar y que el sistema de refrigeracion de la placa base no siempre
se puede reemplazar. Otro punto para tener en cuenta es el socket que
vamos a usar. Como dijimos, el socket es el que le da el nombre a la
plataforma y tendremos que saber qué procesador sirve para qué
plataforma. Debemos entender también algunos aspectos técnicos,
como ser la memoria caché, el batch y la revision de fabricacion.

L ]
L ]
L ]

B> Figura 7. Es com(n sacarle fotos a los batchs de los procesadores.
Para evitar acusaciones de hardware compartido y tener un registro.

Memoria caché del procesador

La memoria caché es una memoria de acceso rapido que se aloja
dentro del silicio del procesador. Tiene una serie de instrucciones
y datos a los que el procesador accede continuamente por lo que
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la capacidad de esta varia enormente en el comportamiento del
procesador. Es esta memoria la que evita que las latencias de E/S
(escritura y lectura en las memorias RAM) afecten al procesador con
datos o instrucciones. En resumen, las memorias cachés se dividen en:
e Caché de primer nivel (L1): incorporada al nucleo del
procesador, esta memoria trabaja a la misma velocidad que el
procesador. Puede ser de entre 64 ky 256 k y suele estar dividida
en dos partes, una para instrucciones y otra para datos. Al estar
integrada al nacleo, el acceso a esta es hasta 5 veces mas rapido
que en una memoria RAM, por lo que su
tamano no influye, pero si su velocidad.

e Caché de segundo nivel (L2): integrada LA CACHE L2
al procesador, pero no al niicleo de este, es SE INTEGRA AL
mucho mayor que la L1, llegando a los 2 Mb
por nucleo. Pero al mismo tiempo es mas lenta PROCESADOR PERO
¥ por su tamano, se usa mas para los datos o NO A SU NUCLEU, ES
software que para instrucciones, liberando a la
memoria L1 de datos menos importantes. MAYOR QUE L1

e Cache de tercer nivel (L3): integrada al
procesador, es similar a la memoria cache L2
y sirve como apoyo de esta, pero mucho mas lenta. Es de mayor
tamano y puede ser compartida por cualquier nucleo o caché.

Batch y revision

Los batchs (no confundir con batch como programa por lotes de
DOS) son nimeros que identifican varias cosas en un procesador: el
lugar de fabricacion, la fecha y sobre todo un niumero de identificacion
unico que determina la revision de este producto e incluso su posicion
en el wafer u obleas de fabricacion.

Una vez que el wafer es impreso, mediante un proceso de impresion
de todos los componentes, se corta para individualizar los
microprocesadores. Dentro de este proceso de impresion, los
microprocesadores que estan cerca de los bordes son mas propensos a
errores que los que estan en el medio. Por otro lado, tenemos también
las revisiones de un mismo procesador. Cuanto mayor sea la revision
de un procesador, mas pulido técnicamente estara. Cuando un
procesador se fabrica por primera vez, tendra como revision A0. Si la
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revision de este procesador es de menor nivel, esto es, solo se cambian
las capas defectuosas o que necesitan cambios, la proxima revision
sera Al. Si el cambio es completo, esto es, se cambian todas las
mascaras utilizadas para crear el silicio, entonces se modifica la letra
de la revision, en este caso, BO.

> Figura 8. En esta imagen podemos ver un wafer de procesadores
Intel, cuyo nombre en clave Gulftown.

Cada uno de estos cambios significan una mejora en la fabricacion
del procesador, por lo tanto, sera mas eficiente energéticamente
(tengamos en cuenta que la eficiencia energética se refleja directamente

444

o
@ SANDY BRIDGE Y LOS BATCHS

Debemos saber que en los procesadores de la plataforma Sandy Bridge no se puede seguir una secuencia

de batch y revisiones para un mejor overclocking, por lo que la seleccion de estos depende de la suerte
mas que de los conocimientos de las revisiones de estos.
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a menor voltaje para una misma velocidad) y con mejor estabilidad.
Teniendo esto en cuenta, estamos podemos estar seguros que un
procesador con revision BO sera mas estable y energéticamente mejor
que un mismo procesador con revision AQ.
En el caso de Intel, la revisién se busca de la siguiente manera:
Como vemos en la Figura 9, los nimeros y letras tiene un sentido.

LGA 1156-Based Processors

Line 1—Intel® @' 08 i5-750
Line 2— Intel® @' CORE™ i5
Line 3— SLBLC MALAY

Line 4—2.66GHZ/8M/09B
Line 5—L94B500

/ 2V928144A4163 —— Line 5

3 Figura 9. Los puntos para tener en cuenta cuando contamos con un
procesador Intel de la plataforma LGA 1156.

-' @ cOMO BUSCAR LOS BATCHS

Tengamos en cuenta que si no encontramos en la pagina del fabricante el batch que buscamos, podemos

recurrir a: www.cpu-world.com. Alli encontraremos los batchs mas recientes del mercado. Otra posibi-
lidad, mas orientada al overclocking, son los batch que suben los usuarios de acuerdo a su rendimiento
en la pagina que los agrupa, HWBot: www.hwbot.org.
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DATOS EN EL PROCESADOR

v DESCRIPCION v LINEA1 v LINEA2v LINEA3vy LINEA4 v LINEA5 w LINEA 6

Familia X Core i5 X X X X
procesador

Velocidad X X X 2.66 X X
procesador/ /8M/

cache L2/ 09B

plataforma

ATPO o prueba X X X X X 2v9Z8...
procesador

Tabla 3. Cada una de las lineas impresas en el procesador nos informan
acerca de su origen, fecha y demas datos que pueden ser de nuestro interés.

Todos estos datos cambian de plataforma en plataforma vy se pueden
observar en el caso de Intel en este link: www.intel.com/support/sp/
processors/sb/cs-030330.htm.

Centrémonos en el nimero sSpec de la fila 3, que se conoce como
nimero de especificacion y codigo SL. Es una identificacion interna de
Intel, que a nosotros nos sirve porque nos permite conocer la revision
de un procesador mediante el sitio web del fabricante o buscando el
documento denominado Actualizacion de la especificacion para cada
uno de los modelos de procesadores.

Para la marca AMD, la forma de identificar los procesadores varia un
poco. Estos directamente cambian el nimero de revision de acuerdo a la
version de sus procesadores. Por ejemplo, el procesador Phenom Il X4
965 Black Edition se identifica como HDZ965FBK4DGM, donde:
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H = Brand (marca de la familia, como ser H = AMD Phenom)

D = Segment (segmento se refiere a desktop o movil)

2965 = Model Number (numero de modelo, en este caso, 965)

FB = Roadmap (informacién sobre amperes, TDP maximo, socket y
demas informacién util)

e K = Package (el tipo de socket)

e 4 = Number of cores

¢ D = Cache size (tamario de caché)
e GM = Part Definition

PROCESADORES Y REVISION

v REVISION v REVISION v CPUID 8000_0001H EAX [31:0]

GD Rev B2 00100F22h
GH Rev B3 00100F23h
HH Rev B2 00100F22h
HI Rev B3 00100F23h
GI Rev C2 00100F42h
GM Rev C3 00100F43h
GR Rev EO 00100FAQh

Tabla 4. Esta tabla indica de acuerdo a nuestro numero de procesador qué
numero de revision tiene este, en este caso, GM o revision C3.

Toda la informacion referida a los procesadores AMD esta en: http://
support.amd.com/us/psearch/Pages/psearch.aspx.

- @ LOS BATCHS

El overclocker siempre busca un batch determinado de acuerdo a sus prestaciones, esto es, cuanta
frecuencia puede llegar determinado microprocesador, cuanto voltaje necesita para llegar a esa
frecuencia, temperaturas de operacion, estabilidad y demas.
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Bloqueo de procesadores

Para este apartado, tendremos que diferenciar entre las dos marcas
de procesadores: Intel y AMD.

AMD Phsssm™ 1| 14 Broce i
L G True Oued Cons Deuig-
3.0 ME Total Ceerg

Bk of AME wi HB8t Srik Fa

JOTEINRATIY

10 "-”"-_.“2

> Figura 10. Dos procesadores de la familia Phenom II. Estos son
Black Ed-ition, esto es, desblogueados en su multiplicador.

Comenzamos con AMD y vemos que dentro de la plataforma actual,
esto es, AM3, que es compatible con la anterior (socket AM2+ o K10)
y con la posterior (Bulldozer, socket AM3+ o AM3R2), solo una familia
contiene procesadores desbloqueados: Phenom II. La familia Phenom II
contiene procesadores de 2, 3, 4 y 6 nucleos, que son los unicos de las
familias de procesadores actuales de AMD que tienen multiplicadores
desbloqueados, identificados como Black Edition.

La empresa fabricante de procesadores Intel tiene, en sus familias
o ediciones, distintos tipos de identificacion para los procesadores
desbloqueados en su multiplicador. Por lo general, se dan con la letra
K como sufijo para plataformas 1156, 1155 y 1366. También todos
los procesadores de la linea conocida como Extreme se encuentran
desbloqueados, tanto en plataformas 775 como 1366.
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Memorias (RAM)

Para hacer una compra inteligente de las memorias RAM, lo primero
que tenemos que tener en cuenta es su funcionamiento. RAM significa
memoria de acceso aleatorio (random access memory). ;Qué es ese
acceso aleatorio? Se denomina memorias de acceso aleatorio a las
memorias que tienen la capacidad de acceder a cualquier posicién en
un mismo tiempo de espera. Las memorias funcionan mediante un
sistema binario (0 y 1) y mediante capacitores que cuando se cargan
eléctricamente se posicionan como 1, mientras que cuando no se
cargan, su posicion es 0, por lo que cada capacitor representa un bit de
memoria. Esta carga es constante, por lo que a la carga constante a
intervalos regulares se la llama ciclo de actualizacion.

Punto de memoria Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 D Figura 11. En

X1 el diagrama,

- Vemos cOmo es
el acceso ala

X3 memoria RAM.

X4 Cada punto

X5 corresponde a
1 bit.

__ )

Este ciclo es el tiempo medido en nanosegundos (ns) que tienen
todas las memorias RAM entre la carga y la descarga de sus capacitores.
Los capacitores (y principalmente los transistores tipo MOS que los
integran) estan distribuidos en la memoria, en filas y columnas,
entonces, para acceder a determinado bit, es necesario conocer la
posicion de este con respecto a las filas y columnas de la memoria.

Este punto se conoce como punto de memoria. El acceso a este punto
de memoria no es inmediato y el ciclo de tiempo que lleva se llama

latencia o timing. Como conclusion, podemos afirmar que el tiempo
de espera entre la lectura/escritura de una memoria es el tiempo de
carga entre sefiales (ciclo de actualizacion) mas el tiempo de latencia.
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Como la palabra lo define, latente es algo que existe sin manifestarse.

En la computacion, latencia son los tiempos de espera. ;Qué se
espera? Respuestas o preguntas. Asi de simple, o sea, que podemos
definir esa espera en ciclos desde que enviamos un comando hasta que
ese comando esta listo para usarse. Hoy por hoy, se usan memorias
tipo DDR3, pero aiin en muchos sistemas se usan DDR2.

P Figura 12. Memoria DDR2 Ki ngston. Es muy importante el chip
de memoria que este usando, para poder aumentar su frecuencia. l

DDR significa Doble Data Rate y, como el nombre lo indica, son
memorias de doble tasa de transferencia. Para entender mejor, veamos
un poco de su historia: tienen una tasa de transferencia alta (DDR3
1066-2600 MHz, DDR2 533-1200 MHz, DRR 200-400 MHz). ;Cual es la
diferencia entonces? Las DDR trabajan transfiriendo dos paquetes de
datos simultaneos en un mismo ciclo de reloj y con un volumen de
informacion, que es de 8 bytes por cada ciclo de reloj. Las DDR2, en
cambio, duplican esa tasa de transferencia, siendo las DDR minimas
como 1600 Mbps y las DDR2, 3200 Mbps. O sea que se incrementa el
ancho de banda, pero con paquetes de datos de 4 bytes por ciclo de
reloj, aumentando la latencia de la memoria. Asimismo, con una mayor
tasa de transferencia, las DDR2 evolucionaron de tal forma que el
voltaje necesario para su utilizacion bajo mucho en relacion a los que
consumian las DDR. Estos eran estandares de 2.5 a 2.7 V para las DDR y
1.8 a 2.2 V para las DDR2, mostrando mayor eficiencia térmica y de
transferencia. La evolucion logica de las DDR2 son las DDR3. Estas
memorias alcanzan anchos de banda increibles, tales como los 16000
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Mbps para las DDR3 2000 MHz, pero con una pérdida mas que
interesante en las latencias. Estos tipos de memoria (DDR, DDR2 y
DDR3) nos son compatibles entre si, diferenciandose no solo en la
cantidad de contactos, sino en la posicion del zocalo. Podemos afirmar
entonces que las memorias mas rapidas son una combinacién de
velocidad y ancho de banda con las latencias mas bajas posibles.

» Figura 13. Modulos de memoria de la marca GEIL. Este tipo de
memoria DDR3 tiene bajas latencias a muy alta velocidad.

Las memorias se conforman por un controlador de memoria y el chip
de memoria. Como dijimos, estan dividida en filas y columnas, que a
su vez se agrupan en bancos. Cuando se solicitan datos de la memoria,
el controlador de la memoria es el encargado de ver en qué banco esta
la informacion, para posteriormente ubicar la fila v la columna, por lo
que podemos afirmar que el controlador de memoria administra los
datos almacenados, las senales de control y contiene las direcciones de
las posiciones. La evolucion de este controlador es lo que permitio la
tecnologia Dual Channel o Triple Channel, comun hoy en dia. La
tecnologia dual cannel se conoce por el controlador capaz de manejar
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bancos de memoria de 128 bits. Aunque el ancho de banda del bus del

procesador sigue siendo de 64 bits, el controlador de memoria puede

entregar datos de manera intercalada, acortando los tiempos de espera

o lo que llamamos latencia.

;Cémo es la lectura/escritura en una memoria? La lectura/escritura
se hace en toda una fila de varias columnas. Si llega al final, pasa a la
siguiente linea y asi sucesivamente. A esto se lo conoce con el nombre
de burst. Basicamente, burst es la capacidad de leer/escribir muchos
bancos al mismo tiempo —sin la necesidad de transmitir cada uno de
estos datos—, que se transmiten de forma secuencial cuando estan
completos, esto es, primero el nimero de banco, luego el de fila dentro
del banco y posteriormente el nimero de columna, en ese orden.

Como podremos darnos cuenta, el proceso de escritura/lectura en
una memoria se da de la siguiente manera:

e Active: establece un banco de memoria como activo. Este banco
esta bloqueado para cualquier modo (escritura/lectura).

e RAS (Row Access Strobe): establece una fila dentro de un banco
activo como seleccionada, esta senal consume varios ciclos para
localizar la fila necesaria.

e CAS (Column Access Strobe): establece una columna dentro de
una fila como seleccionada, esta sefial consume varios ciclos para
localizar la columna necesaria.

e Precharge: cierra un banco de memoria activo. Una vez cerrado se
puede repetir el ciclo.

- Se lanza una senal Active de minima duracion=A

- Se lanza una sefal RAS que tarda determinados ciclos en

completarse =B

- Se lanza una sefial CAS=C

Una vez finalizada esta secuencia, el controlador indica que se tiene
que seguir leyendo en la proxima fila, por lo que se agregan X ciclos de
CAS. Se cierra el banco, Phecharge =D

Sabemos entonces que el tiempo de espera total de una memoria es
la suma de las latencias Active, RAS y CAS. Como dijimos, burst es la
lectura/escritura de varios bancos al mismo tiempo, pero con un orden.
Y ese orden es banco, fila y, posteriormente, columna, por lo que para
cada nueva fila, dentro del mismo banco, hay que esperar los tiempos
de latencia de CAS. Si conocemos que se dan tantas sefiales RAS por X
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cantidad de senales CAS, sabemos que entonces la senal CAS es la que
mas se aproxima al total de tiempo que ocupa la memoria en la funcion
lectura/escritura. Por lo tanto, cuando compramos una memoria, el
fabricante, por lo general, nos vende el modelo seguido de un CL8=CAS
LATENCY 8. Por ejemplo, el nimero de modelo de una memoria nos
indica su latencia para CAS:

G.Kill F3-16000CL9D-4GBRH, indicando que es una memoria PC3
16000 (DDR3 de 2000 MHz) y CL es 9. Las siglas PC3-16000 informan el
nombre del modulo y la cantidad de Mb por segundo, en este caso,
16000 Mb/s, lo que equivale a 2000 millones datos transferidos por
segundo. Para saber qué nombre de modulo equivale a MHz, se puede
dividir este en 8, por lo que PC3-12800 seria una memoria de 1600 MHz

Pﬁﬁaper Seres
BN QCZIRPRIBO04GK

[T

2 Figura 14. Modulos de memoria OCZ PC3 12800. Sabemos por el
codigo OCZ3RPR16004GK, que se trata de memorias DDR3 1600 MHz.

Vimos que la latencia CAS es la prioritaria, pero existen otras
latencias para tener en cuenta, que se llaman latencias secundarias:
e tRCD (RAS to CAS Delay): se trata del tiempo de ciclos de retraso

entre el CAS y el RAS, respectivamente.
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e tRP Timing (Row precharge time): aqui se nos indica el tiempo de
ciclos necesarios para que el RAS acumule informacion suficiente
antes de proceder a pasar a la otra fila.

e tRAS (Min RAS Active time): es la cantidad de ciclos entre la
activacion y la desactivacion de una fila.

e Command Rate: es el indicador de la velocidad en la que puede
trabajar el controlador de memoria. Existen dos velocidades, 1Ty
2T, estas se traducen a ciclos de reloj. Por lo que 1T seria un ciclo
de reloj para encontrar un banco de memoria, mientras que 2T
necesitaria 2 ciclos de reloj para encontrar el mismo banco.

Todos los parametros de las memorias se pueden cambiar, siempre
y cuando sean soportados por el BIOS. Los cambios en los timings de
la memoria pueden variar bastante el resultado de un bench, pero al
mismo tiempo, pueden producir inestabilidad en el sistema. Por lo que
siempre es recomendable, antes de efectuar la compra, conocer los
timings o latencias que estas soportan.

PSU (fuentes de alimentacion)

Es muy comin que nos olvidemos o dejemos relegado a un lado
la PSU. Este componente es de vital importancia a la hora de hacer
overclocking, por lo que su calidad de construcciéon y estabilidad tienen
que ser evaluadas antes de la compra. Para la evaluacion, primero
tenemos que conocer un poco como funciona una PSU y qué significan
algunos de sus estandares. Empecemos por la definicion de fuente de
alimentacion o PSU (power supply unit), es un componente capaz de
convertir la corriente alterna CA (220 V corriente normal de la red de
distribucion, 125 V en algunos paises) en varias tensiones continuas CC
que necesita nuestra PC. Es un complejo circuito electrénico.

TIMING

Todos los fabricantes de memorias tienen en sus especificaciones los timings o latencias de sus produc-
tos. Si bien, a menor timing mayor las prestaciones, por ende, mayor el precio del producto, se pueden
conseguir modulos con timings relativamente buenos y que soporten ajustes sin perder estabilidad.

» www.redusers.com



OVERCLOCKING =4 143
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B Figura 15. Diagrama de una fuente ATX de 200 w. Como podemos
observar, se trata de un complejo sistema de electronica.

Las etapas de este proceso se determinan por los siguientes pasos:

e Transformacion: un transformador a bobina, como indica su
nombre, transforma la corriente 220 Ven 12 V.

e Rectificacion: como dijimos, esta corriente aun es alterna (CA), y
todos los componentes de la PC necesitan corrientes continuas (CC)
para su funcionamiento, por lo tanto, es el puente rectificador el
encargado de modificar esa corriente.

e Filtrado: como su nombre también lo indica, sirve para estabilizar
la corriente, mediante condensadores que dejan pasar la corriente
en forma plana, esto es, sin oscilaciones.

e Estabilizacion: este proceso es el que nos permite mediante
un regulador estabilizar la corriente por completo, incluso en
pérdidas o sobrecargas en la entrada de corriente alterna (CA)
del transformador. También es el encargado, mediante circuitos
integrados PWM (Pulse Width Modulation), de verificar y proteger los
voltajes haciendo que la fuente se reajuste en funcion de le energia
requerida de acuerdo a los dispositivos conectados.
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Este es el funcionamiento general de cualquier PSU de PC. Pero
su eficiencia varia de acuerdo a la calidad de los componentes, su
refrigeracion y la estabilidad de los voltios que entrega en cada linea.

La etiqueta de watts
Todas las PSU estan catalogadas de acuerdo a la potencia

maxima que pueden entregar. El problema surge cuando entre estas

especificaciones la teoria no es completamente cierta y la PSU no puede

entregar toda la potencia que indican sus especificaciones. Esto se
puede deber a 3 motivos principales :

e Se etiqueta la PSU con su maximo punto de alimentacion.
Debemos tener en cuenta que este problema surge cuando uno espera
un rendimiento continuo de determinados watts de potencia y en
realidad la etiqueta indica los picos de watts maximos que puede
entregar el PSU en tiempos muy breves.

e Su maxima potencia es medida de acuerdo a temperaturas
ambientes ideales. A medida que la temperatura ambiente
asciende, la temperatura dentro del gabinete también, por lo que la
PSU pierde rendimiento. Este proceso fisico se llama pérdida de
potencia y sucede cuando los semiconductores se calientan,
perdiendo su capacidad para suministrar corriente. La variaciéon de
temperatura es un tema muy importante, dado que la merma de
potencia debido a la temperatura es grande.

25 |
y \ P Figura 16.
= Diagrama de
= 15 \ : g'
: \ pérdida de
S 1 | potencia de un
g \ transistor en
£ 5 \ funcion de la
) . . temperatura.
25 50 75 100 125 150
T.. Case Temperature [°C] J
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Como se puede ver en la Figura 16, este transistor trabaja
eficientemente en 25 °C entregando 24 A. Cuando se lo somete a una
temperatura de 100 °C, este mismo transistor no puede entregar mas
de 15 A, por lo que la merma en la potencia es considerable.

Teniendo en cuenta este concepto, es necesario saber cuantos watts
maximos entrega la PSU, pero también a qué temperatura.

Hay casos en que las etiquetas no muestran la realidad. Esto
sucede casi siempre en el caso de las PSU genéricas. Dicen una cantidad
de watts que la PSU no puede entregar.

PRODUCT Nﬁ uer:ﬂ! 750-ACAA-E3
ATX 12W V2,31 w/Active PFC sa=usass msy

110-240% ~ 10-6A 60-50Hz

&c AU TI o N! m _&_._ -HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE

ER!
CEE I o H“ -DC MOT JPEH P':nFFr SUPPLY GOV

'F@.,...@P_@

waRTEAEEESEmOd

-3 Figura 17. La etiqueta de una fuente GX 750W de la marca Cooler
Master. Esta fuente indica cuantos watts de potencia puede entregar.

El otro punto que siempre genera confusion es que no
necesariamente la suma de todos los valores corresponden al total de
la fuente. En teoria si, pero en la practica no. Tomemos el ejemplo de la
Figura 17, que nos indica que en la linea de 3.3 V, tenemos como
maximo un amperaje de 25 A. Estos amperes son lo maximo teorico
que puede entregar la linea de 3.3 V, pero no necesariamente el maximo
real que puede entregar esa linea, de acuerdo a los componentes en ella
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conectados. Para simplificar, como las lineas de 3.3 Vy 5 V tienen un
maximo teérico de 150 w, es menor que la suma de sus dos amperajes,
esto es, 25 A + 25 A, que resultarian un total de 125 watts para la linea
de 5 Vy 82.5 watts para la linea de 3.3 V, sumando 207.5 watts. Por lo
tanto, si bien cualquiera de las lineas soportan 25 A, la suma de los
componentes conectados a ellas no pueden ser igual a 25 A.

L
L ]
L

b Figura 18. Incluso en la caja de un Antec, modelo Quattro 1000 w, se
indica que es capaz de hacer 1000 W a 50 °C.

Lo mismo pasa con la linea de 12 V y con todas las lineas
combinadas. Cuantos mas componentes repartan esos voltajes y mas

444

@ WATTS, AMPERES Y VOLTAJE

Es necesario e importante tener en cuenta la formula que necesitamos para realizar el calculo de los
watts de cada linea, es el resultado de la multiplicacion entre los amperes y el voltaje: potencia (watts)=
tension (voltaje) x corriente (amperes) o simplificado: W=UxI.
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amperes consuman, la combinacioén total no debe sobrepasar los 750
watts, independientemente de la cantidad de amperes que pueda
soportar determinada linea. Por lo tanto, cuando uno compra una
fuente, lo que tiene que ver es que la capacidad maxima se encuentre
en las lineasde 12 Vynoasienlasde5Vo3.3V.

Eficiencia

La eficiencia de una PSU se mide entre la cantidad de potencia que
es alimentada en corriente alterna CA y la cantidad de potencia que
entrega en corriente continua CC. Esto se refleja en una formula simple:

eficiencia = corriente continua / corriente alterna o
simplificando, E=CC/CA

Como ejemplo, si la PSU esta consumiendo 300 w de CA y esta
entregando 200 w de CC, la eficiencia seria del 66%. El ideal de la
eficiencia es de al menos el 80%. ;Cuales son las ventajas de una mejor
eficiencia de la fuente? En primer lugar y lo que mas nos importa
es la generacion de calor. Si esta fuente, en vez del 66%, tuviera
una eficiencia del 80%, para entregar los mismos watts de corriente
continua, esto es 200 w CC, necesitaria solo 250 w CA de la red
domiciliaria. Estos 50 w de mas deberan ser disipados por la fuente,
por lo que siempre que la fuente sea mas eficiente, menor sera el calor
a disipar. El otro punto no menos importante es el consumo de la
fuente con respecto a la factura de luz.

Algo importante es que esta eficiencia no es continua, esto es,
cuanto mayor sean los watts de CC que exija nuestra PC o mejor dicho,
cuanto mas nos aproximemos a los watts totales de entrega que tiene la
fuente, menor sera la eficiencia.

f

@ cOMO MEDIR EL CONSUMO DE LA PC

Existen muchas paginas que usan calculadoras para medir el consumo de nuestra PC. Estas ya duplican
los watts de la fuente en consecuencia de los watts de consumo, por ejemplo: www.thermaltake.
outervision.com y www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp.
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g Figura 19. En esta imagen podemos ver la curva de eficiencia de una
fuente de la marca Corsa+ir modelo TX750W.

No todas las fuentes tienen la misma curva de eficiencia. Las
diferencias entre estas estan catalogadas en la calificacion 80 Plus, de
acuerdo a la potencia entregada, la potencia recibida y la eficiencia
mantenida en las diversas cargas a constante temperatura.

90% s

88%
> 86% R ccen
g [J—— o~ 115vac
£ 84% = ‘“-h\

82% [

\ 230Vac
80%
20% 40% 60% 80% 100%
Load

B Figura 20. Curva de eficiencia de una fuente de la marca Cooler
Master modelo Silent Pro Gold 1200W.
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Como se ve en las Figuras 19 y 20, la curva alcanza su mayor
eficiencia cuando el consumo total de CC de la fuente no supera entre
el 40% y el 60% del total de watts entregados por esta.

Se destaca ademas que la fuente tiene mejor eficiencia cuando
funciona en lineas de 220 V en vez de 125 V. Por lo tanto, como
recomendacién para una compra inteligente, tendremos que tener en
cuenta los siguientes parametros:

e Consumo: medimos el consumo total de nuestra PC en watts.
e Eficiencia: elegimos de acuerdo al consumo, una fuente que trabaje
entre el 40% y el 60% del valor total de watts de consumo de la PC.

Por ejemplo, si la PC consume un total de 450 w en plena carga,
podremos elegir fuentes de 850 w de potencia para arriba.

HEHGROARLE

H |™-FC ™

]. MDDEL(ﬂE‘:j:TR_E RX-750AH3C

[imput Valtage/i A B 115240V~
i

B
—
R): 195Vac | 10A max. 230Vac | 5A max % BD
1 z
|

[ +3.3V | +12v | 12V | +5VSB
| 24 | S56A | 03A | 25A | ::;;;"::',',’_’:“"‘.’ S e g
150W 672W | 3.6W |

b Figura 21. Fuente de la marca Thermal take modelo TR2 RX 750W,
con certificacion 80 Plus a la derecha.

Esto se ve reflejado en los costos, pero al mismo tiempo tenemos
garantias de una mejor eficiencia, menores temperaturas que afectan
a todo el sistema, posibilidades de actualizaciones futuras y, sobre
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todo, estabilidad a la hora de overclockear. Por otro lado, nos daremos
cuenta que en casi todos los casos de no usar refrigeracion extrema o
multi GPU, las configuraciones no sobrepasaran los 450 w de consumo.
¢;Como conocemos la eficiencia de nuestra PSU? Ecos Plug Load
Solutions es una empresa que mide la eficiencia de las fuentes y otorga
a las que consiguen una eficiencia superior al 80% y un factor de
potencia del 0.9% al 100% de su carga una certificacion llamada 80 Plus.
La certificacion 80 Plus se hace bajo exigentes normas y se le
otorgan distintas clasificaciones a cada uno de los productos testeados.
Las empresas fabricantes de PSU envian sus productos para la
certificacion y se les otorga la certificacion de acuerdo al porcentaje
de eficiencia. Para tener en cuenta, las distintas etiquetas de la
certificacion se dan de la siguiente manera:

CERTIFICACIONES

v TIPO DE
: w 115V INTER. NO RED. v 230V INTER. RED.
CERTIFICACION

9 carga nominal 20% 50% 100% 20% 50% 100%
80 Plus 80% 80% 80% No definido
80 Plus Bronze 82% 85% 82% 81% 85% 81%
80 Plus Silver 85% 88% 85% 85% 89% 85%
80 Plus Gold 87% 90% 87% 88% 92% 88%
80 Plus Platinum 90% 92% 89% 90% 94% 91%

Tabla 5. La definicion de la certificacion esta dada de acuerdo a la calidad de
la fuente en cuanto a la eficiencia en distintos tipos de carga.

Si bien existen muchas contras del sistema 80 Plus, como ser que
en su laboratorio existe una temperatura controlada constante de
23° C, cosa impensada en la mayoria de los gabinetes, o que solo
existen las tres condiciones de cargas, 20%, 50% y 100%, es la tnica
certificacion que provee informacion al consumidor en cuanto a
la eficiencia de los productos disponibles en el mercado. Para mas
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informacion de los productos testeados: www.plugloadsolutions.
com/80PlusPowerSupplies.aspx.

Correccion del factor de potencia (PFC)

Se habla mucho del PFC y es practicamente una jugada mas de
marketing por parte de las empresas fabricantes de PSU que algo
importante para el overclocking. En realidad, el PFC se implemento
de acuerdo a medidas energéticas estandares en Europa, pero se fue
extendiendo hasta estandarizarse en el mundo. Entendamos primero
qué es PFC. El factor de potencia es la diferencia entre la potencia
activa y la potencia aparente de un circuito:

Factor de potencia= potencia activa/potencia aparente

No necesariamente tenemos que entender las diferencias entre
estas potencias y la reactiva, pero si tenemos que tener en cuenta que
la relacion de esta puede variar entre 0 (0%) y 1
(100%) y cuanto mas cercano esté el valora 1, el

circuito absorbera menos potencia reactiva. EXISTEN CIRCUITOS
Existen dos tipos de circuitos PFC, los pasivos PFC PASIVOS

y los activos. Mientras los pasivos utilizan ,

componentes que no necesitan energia, son menos Y TAMBIEN ACTIVOS,

eficientes, por lo que se ajustan a valores de entre LOS PRIMEROS SON

el 0.6 y el 0.8 (60% y 80%), los PFC activos usan

componentes electronico, por lo que son capaces MENOS EFICIENTES

de generar factores de potencia de mas de 0.95

(95%). Las PSU sin PFC tienen un factor de potencia

inferior al 0.6 (60%). No existe igualmente una relacion con respecto a si
una PSU con PFC activo o pasivo es mejor que otra. Lo que si sabemos es

COMPRA INTELIGENTE DE PSU

Mo es extremadamente necesario buscar fuentes con circuitos de correccion de factor de potencia. Es
quizas mas importante, que la fuente sea certificada 80 Plus y en las especificaciones se encuentren la

mayor cantidad de protecciones de voltaje, como OCF, OVP y demas.
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que las PSU con PFC activo seran mas eficientes en cuanto al consumo
de potencia reactiva, pero no debemos confundir con la eficiencia de
potencia que esta puede entregar, por lo que no es necesario buscar este
estandar como algo necesario a la hora de comprar una PSU.

VGA (placa de video)

El término VGA es la sigla en inglés de Video Graphics Array y es un
estandar introducido en el afio 1988 por IBM. Pero el término se
popularizo vy es, en la actualidad, el nombre que se usa para definir a las
placas de video, mas alla que los estandares hayan cambiado y mucho.

B> Figura 22. Es importante conocer las conexiones PCIE tanto de la
fuente como de la placa VGA para confirmar que sean compatibles.

Para introducirnos en las placas VGAs, antes tenemos que conocer a
sus dos principales fabricantes: NVIDIA y AMD-ATI. Ambos fabricantes
nos impresionan dia a dia con la tecnologia de sus VGAs, por lo que la
eleccion de una u otra marca es algo que depende meramente del gusto
de cada uno. Lo que si debemos tener en cuenta es la codificacion de
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cada uno de los modelos que ofrecen ambas companias. Para AMD-ATI,
los modelos recientes reciben el nombre de Serie 6000, mientras que los
modelos de NVIDIA reciben el nombre de Serie 500. Las series AMD-ATI
para overclocking son 4000, 5000 y 6000, destacando los modelos:
e Serie HD 4000 (R700)

- ATI Radeon HD 4850 (RV770 PRO)

- ATI Radeon HD 4870 (RV770 XT)

- ATI Radeon HD 4890 (RV790 XT)

- ATI Radeon HD 4850 X2 (R700)

- ATI Radeon HD 4870 X2 (R700)

> Figura 23. Diferencia de tamano entre dos VGAs de distintas series,
una 9800GTX+ de la marca XFX y la otra 8800 GTS de la marca EVGA.

e Series HD 5000 (Evergreen)
- ATI Radeon HD 5770 (Juniper XT)
- ATI Radeon HD 5830 (Cypress LE)
- ATI Radeon HD 5850 (Cypress PRO)
- ATI Radeon HD 5870 (Cypress XT)
- ATI Radeon HD 5970 (Hemlock XT)
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e Series HD 6000 (Northern Islands)
- AMD Radeon HD 6770 (Juniper XT)
- AMD Radeon HD 6790 (Barts LE)
- AMD Radeon HD 6850 (Barts Pro)
- AMD Radeon HD 6870 (Barts XT)
- AMD Radeon HD 6950 (Cayman Pro)
- AMD Radeon HD 6970 (Cayman XT)
- AMD Radeon HD 6990 (Antilles)

A medida que la serie aumenta, se elevan las prestaciones, la
tecnologia y, sobre todo, su refrigeracion. Claro que las series
anteriores también se pueden overclockear y es interesante hacerlo,
pero nombrar todas las series es imposible. Lo mismo pasa con NVIDIA,
las series mas comunes para el overckocking son las siguientes:
¢ GeForce 8

- GeForce 8600 GT(256/512/1024 MB DDR2/GDDR3)

- GeForce 8800 GTS (G80)( 320/640 MB GDDR3)

- GeForce 8800 GTS 112 (G80)(640 MB GDDR3)

- GeForce 8800 GT(256/512/1024 MB GDDR3)

- GeForce 8800 GTS (G92)(512 MB GDDR3)

- GeForce 8800 GTX(768 MB GDDR3)

- GeForce 8800 Ultra(768 MB GDDR3)

¢ GeForce 9
- GeForce 9600 GT(512/1024 MB GDDR3)
- GeForce 9800 GT(512/1024 MB GDDR3)
- GeForce 9800 GTX(512 MB GDDR3)
- GeForce 9800 GTX+(512/1024 MB GDDR3)
- GeForce 9800 GX2(512 x 2 MB GDDR3)

=
@ GEFORCE GTX 480

La GTX 480 fue la tarjeta mas rapida single GPU del mercado, en el afio 2010, ganando la competencia
a su competidor directo, la ATl Radeon 5870. Pero el consumo y las altas temperaturas alcanzadas por
la GTX 480 generaron una gran polémica, por lo que muchas personas se decidieron por la ATl Radeon
5870, sacrificando un poco el rendimiento pero ganando en temperatura y consumo.
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e GeForce 200 Series
- GeForce GTX 280(1024 MB GDDR3)
- GeForce GTX 260 216 Cores (55 nm)(896 MB GDDR3)
- GeForce GTX 275(896 MB GDDR3)
- GeForce GTX 285(1024 MB GDDR3)
- GeForce GTX 295(896 x 2 MB GDDR3)

e GeForce 400 Series
- GeForce GTX 460 (1024 y 768 MB GDDR5)
- GeForce GTX 465 (1024 MB GDDR5)
- GeForce GTX 470/480 (1280/1536 MB GDDRS5)

e GeForce 500 Series
- GeForce GTX 560 Ti (1024 MB GDDRS5)
- GeForce GTX 570 (1280 MB GDDRS5)
- GeForce GTX 580 (1536 MB GDDRS5)
- GeForce GTX 590 (1536 MB x2 GDDRS5)

LTVARENREr
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B Figura 24. La GTX 580, la grafica mas potente single nicleo de
NVIDIA, en dos versiones de distintos ensambladores.
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Pero para comprender lo que necesitamos a la hora de overclockear
una VGA vy cuales son los requisitos de sus benchmarks, tenemos que
entender qué son los GPU, las GDDR y los Shader processors o subcores:
e GPU: es el procesador de la placa de video, su nombre significa

unidad de procesamiento grafico o graphics processing unit.

Este procesador se cred especificamente para sacarle al CPU las

tareas relacionadas con los entornos graficos, principalmente en

aplicaciones 3D, como los videojuegos, y para liberar al procesador
de tareas como la fisica, los calculos mecanicos, los texturizados,

el renderizado y los poligonos. Tiene una gran capacidad de

procesamiento, para una tarea determinada, como el calculo de
punto de coma flotante, predominante en juegos 3D. Es mucho mas
eficiente que un CPU en cuanto al procesamiento de datos paralelos,
por eso se estan usando cada vez mas GPUs para esta tarea, como
las operaciones masivas de vectores.

e GDDR: son las memorias de las placas graficas. Basan su tecnologia
en las memorias RAM ya vistas, pero reducen su consumo v, por lo
tanto, la temperatura, permitiendo velocidades mucho mayores.

e Shader processors: los subcores son mal llamados procesadores,
dado que forman parte del GPU. En NVIDIA, este sector del GPU
encargado del procesamiento de calculo de coma flotante se llama
CUDA. En AMD-ATI, este sector se llama Streams.

Para seleccionar finalmente una placa de video para el
overclocking, podemos tomar un modelo mencionado, o bien,
comparar velocidades, capacidades del GPU y, mediante reviews,
ver la aptitud de dicho GPU para el overclocking. Con un mismo
microprocesador, se puede tomar la referencia del rendimiento de
ambas placas mediante un test de benchmark.

REVIEWS DE VGA

Es necesario tener en cuenta que uno de los sitios mas especializados en cuanto a revisiones de las
placas graficas es el llamado Guru 3D. En él no solo tenemos la posibilidad de encontrar revisiones de
los ultimos modelos del mercado, sino que, en cuanto a graficas, tienen la base de datos mas extensa
de la red: www.guru3d.com/category/Videocards.
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SLI y CrossFire

Tanto la tecnologia SLI como la tecnologia CrossFire fueron creadas
con el fin de utilizar dos GPUs en paralelo para incrementar el
rendimiento en juegos. Esta tecnologia también se puede aprovechar en
el overclocking, y HWBot permite y genera puntos diferenciando esta
tecnologia con respecto a la de un single GPU. Existen ademas de las
configuraciones SLI o CrossFire, las configuraciones multi GPU para la
tecnologia PhysX, que no necesariamente tienen que ser placas iguales.

L.
-

i |

% — N it

=Py

b Figura 25. En esta imagen podemos observar un SLI con placas
graficas GeForce GTX 460 de la marca EVGA.

-' @ EL NANOMETRO

Como sabemos, esta medida de distancia equivale a que 1 metro son 1000 millones de nandmetros.

Esta es la medida que se usa cuando hablamos de microprocesadores, por lo tanto debemos estar
familiarizados con ella. La Gltima tecnologia nos asciende a transistores de 32 nm. Para tener una idea
de su tamanio, en el punto final de esta frase podrian caber 4 millones de transistores de 32 nm.
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Optimizacion del SO

Existen formas de optimizar los sistemas operativos para que
respondan mas rapidamente cuando practicamos overclocking. Al
mismo tiempo, disponemos de sistemas operativos modificados
especialmente para su utilizacion en benchmarks, adaptados para el
overclocking. Pero hay que encontrarlos en Internet y bajarlos siempre
puede ser algo dificultoso. Para eso, necesitamos saber cuales son las
pautas para que podamos reducir un sistema operativo estandar hasta el
minimo necesario para su funcionamiento.

Los servicios de Windows

Los servicios son aplicaciones propias del sistema operativo. Veremos
a continuacion los servicios basados en Windows, dado que otros
sistemas operativos no son aptos para el overclocking, ademas de que
los scripts de servicios reconocen sentencias muy intuitivas.
Estas aplicaciones corren en segundo plano, por lo tanto, en
muchos casos no estamos familiarizados con ellos, pero veremos
a continuacion, como pueden de una forma u otra ralentizar el SO,
siendo en muchos casos innecesarios.
Todos los servicios tienen la capacidad de autoiniciarse, iniciar
manualmente o ser deshabilitados, por lo que no corremos riesgos
probando. Asi y todo, es conveniente tener una idea de qué servicios
vale la pena eliminar o deshabilitar antes de empezar a probar. Los
programadores pueden, asimismo, crear servicios para determinadas
tareas de larga duracion (VS).

La forma mas sencilla de acceder a los servicios es mediante el menu
Inicio, Ejecutar y escribimos: services.msc.

- @ LA VELOCIDAD DE UN PROCESADOR

Recordemos que un transistor de 32 nandmetros, de los que estan presentes en los nuevos chips que
se encuentrane en el mercado puede encenderse y apagarse mas de 300 mil millones de veces en un

segundo. El ser humano tardaria 4000 arios accionar el interruptor de luz tanta veces.
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> Figura 26. La ventana de servicios de Windows 7. Se pueden leer los
servicios, su descripcion y su estado.

Si bien, podemos directamente acceder desde la consola o simbolo
de sistema, es poco recomendable dado que los comandos son muchos.
En XP, por ejemplo, se puede usar la siguiente sentencia para detener o
iniciar un servicio: NET START/STOP NombreDelServicio.

El comando NET sirve para acciones basicas sobre servicios.

Para poder comunicarse con el administrador de servicios en XP o
posterior es necesario usar la sentencia “sc” sin comillas. Por ejemplo,
para conocer el estatus del servicio basta con escribir:

sc query <nombredelservicio> o directamente sc query para conocer todos
los estatus o para mas opciones.

Algunos de los comandos usados:

e query: consulta el estado de un servicio.

gueryex: consulta el estado extendido de un servicio.

start: inicia un servicio.

stop: para un servicio.

pause: pausa un servicio.

config: posibilita el cambio de config de un servicio.
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e failure: cambia las acciones que emprende un servicio en caso de
error (este caso es interesante, porque muchas veces el overclocker
se enfrenta a esto. Lo veremos a continuacion).

e qc: consulta la informacion de configuracién de un servicio.

e delete: elimina un servicio (cuidado, la eliminacién se hace desde el
registro del sistema).

e create: crea un servicio (lo agrega al registro).

e EnumDepend: enumera las dependencias del servicio. Recordemos
que si uno deshabilita un servicio principal, todos los servicios que
dependen de él dejan de funcionan.

Tipos de servicios

Existen varios tipos de servicios y estan relacionados con los
usuarios, las conexiones a Internet e intranet, el centro de seguridad, la
actualizacién automatica (update) y muchos mas. Algunos son
innecesarios o directamente perjudiciales, dado que los servicios son
uno de los principales objetivos de ataques de virus. Si bien, dentro de
la ventana Servicios, uno puede mirar una descripcion de cada uno,
quizas no estamos familiarizados con ellos. Podemos hacer doble clic
en cualquiera de ellos para ver su estado, su descripcion, el tipo de
inicio y, dependiendo de las solapas y su funcién, podemos inclusive
ver las dependencias. Para poder deshabilitar y habilitar dependiendo
del inicio, automatico o manual, siempre se accede aqui:

Propledadcs de dedminisirencibn de apbcackones (Eauips locsl) ===
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Deshabilitar servicios en Windows XP
Como dijimos anteriormente, hay que tener en cuenta que muchos
servicios tienen dependencias, esto es, dependen de otros servicios
para funcionar adecuadamente. A continuacion, presentamos ejemplos
de los que se pueden deshabilitar en un sistema operativo Windows XP
para el overclocking (varian de acuerdo al SO instalado):
e Actualizaciones automaticas (wuaserv)
e Adaptador de rendimiento de WMI (WmiApSrv)
¢ Administrador de carga (uploadmgr)
¢ Administrador de conexion de acceso remoto (RaMan)
e Administrador de discos logicos (dmserver)
¢ Administracion de sesion de Ayuda de escritorio remoto
(RDSessMgr)
e Adquisicion de imagenes de Windows (WIA) (stisvc)
Almacenamiento protegido (ProtecedStorage)
Ayuda y soporte técnico (Helpsvc)
Cliente de seguimiento de vinculos distribuidos (TrkWks)
Cliente DHCP (Dhcp)
Cliente DNS (Dnscache)
Cliente Web (WebClient)
Deteccion de hardware shell (ShellHWDetection)
MS Software Shadow Copy Provider (SwPrv)
QoS RSVP (RSVP)
Registro de sucesos (Eventlog)
Registro remoto (RemoteRegistry)
e Telnet (TInSvr)

Deshabilitar servicios en Windows 7
En Windows 7, los servicios que podemos desactivar sin problemas,
ademas de los mencionados anteriormente, son los siguientes:
¢ Windows Search (WSearch)
e Servicio de uso compartido de red del Reproductor
de Windows Media (WMPNetworkSvc)
Captura SNMP (SNMPTRAP)
Directiva de extraccion de tarjetas inteligentes (SCPolicySvc)
Tarjeta inteligente (SCardSvr)
Registro remoto (RemoteRegistry)
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e Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RpcLocator)

e Archivos sin conexion (CscService)

e Net Logon (Netlogon)

e Servicio del iniciador iSCSI de Microsoft (MSiSCSI)

e Aplicacion auxiliar IP (iphlpsvc)

e Cliente de seguimiento de vinculos distribuidos (TrkWks)

e Propagacion de certificados (CertPropSvc)

e BranchCache (PeerDistSvc)

e Servicio de compatibilidad con Bluetooth (bthserv)

¢ Brillo adaptable (SensrSvc)

e Servicio de deteccion automatica de proxy web WinHTTP
(WinHttpAutoProxySvc)

e Administracion remota de Windows (WinRM)

e Servicio de puerta de enlace de nivel de aplicacion (ALG)

e Fax (Fax)

e Configuracion de Escritorio remoto (SessionEnv)

e Servicios de Escritorio remoto (TermService)

e Redirector de puerto en modo usuario de Servicios de

e Escritorio remoto (UmRdpService)

e Servicio de entrada de Tablet PC (TabletInputService)

e Servicio biométrico de Windows (WhbioSrvc)

Estos son los servicios que podemos deshabilitar permanentemente
tanto en Windows XP y en Windows 7, ambos sistemas operativos
usados para bench. También existe una manera automatica de
deshabilitar todos los servicios. Esto tiene algunas consecuencias
si no sabemos después qué servicios habilitar, pero lo veremos a
continuacion. Para deshabilitar todos los servicios antes del bench,
podemos usar el comando msconfig en Ejecutar del menu Inicio. Se
nos abre la siguiente ventana:

LOS REVIEWS

Es importante recordar que si bien existen muchas paginas especializadas en la revision de hardware,
hay muchas otras donde la revision se hace como consecuencia de ofro tipo de intereses, como ser, la

realizacion de publicidad a ciertas marcas especificas.
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D Figura 28.

La ventana de
msconfig. En
esta ventana,
accederemos
a la mayoria de
las mejoras en
Windows.

Nos dirigimos a la solapa Servicios y deshabilitamos todo. Este
procedimiento tenemos que hacerlo una vez que el software que vamos
a usar esté corriendo, dado que deshabilitar todos los servicios
impedira a Windows correr cualquier aplicacion. Una vez concluido
este procedimiento, Windows nos pide reiniciar, seleccionamos Salir sin

reiniciar y corremos el bench:

Lhilidad de configuracion del sisterna
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D Figura 29.
La solapa de
Servicios ya
deshabilitada. Es
importante que
no estén ocultos
los servicios de
Windows.

Este procedimiento se puede hacer cada vez que vayamos a correr un
bench, deshabilitando y habilitando los servicios una vez terminado.

Aunque estos subprogramas no se ven, ocupan memoria residual por lo
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que deshabilitandolos tendremos mejoras substanciales en cuanto al
rendimiento final de cada bench. Si deshabilitamos todos los servicios,
pero no queremos volver a habilitar todos nuevamente y seleccionar
solo los que se pueden deshabilitarse de la lista que dimos
anteriormente, existen dos posibilidades. La primera es hacer, con
anterioridad, una copia del registro mediante el comando regedit desde
Ejecutar del menu Inicio. Este comando es el editor del registro de
Windows. Nos dirigimos a la sentencia HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Services y con el boton derecho, en la carpeta Services,
exportamos este archivo con extension .REG. Una vez finalizado el
bench, podemos simplemente con un doble clic iniciar los servicios
preseleccionados, dado que este archivo es ejecutable, esto es, introduce
nuevamente los servicios originales en el registro de Windows.

v
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B i T Y 6
=0 'I'l:‘ l’_._if.-..t)- m'.l. I —— T
& ) HEY_CURRENT_LSER
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i P Figura 30.
o C soemwe La locacion
_‘ CrlTEM
S 61 Cortratsece: dentro del
(=1 '\m-—u-.'l.--u-—-rn .
S regedit para
ti [ Hardvare Frafiet
D Expenae poder exportar
preien la carpeta
B 0 e P . :
L Servicios en
s .
= - un archivo con

extension REG. J

La otra forma es crear un archivo por lotes, con extension BAT
o CMD, de todos los servicios que queremos habilitar, deshabilitar
o seleccionar en manual o automatico, mediante el comando sc
descripto anteriormente. Este archivo, también ejecutable, se
hace desde el bloc de notas de Windows y tiene que contener las
siguientes sentencias:

sc config hidserv start= demand
sc config wmiApSrv start= demand
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sc config Netlogon start= auto

sc config ose start= demand

sc config PlugPlay start= auto

sc config MMCSS start= auto

sc config Schedule start= auto

sc config CertPropSvc start= demand
sc config EapHost start= demand

sc config PNRPsvc start= demand

sc config swprv start= demand

sc config FDResPub start= demand

sc config EMDMgmt start= auto

sc config NlaSvc start= auto

sc config Wecsvce start= demand

s¢ config UmRdpService start= demand
sc config wenesve start= demand

sc config Eventlog start= auto

sc config RemoteRegistry start= demand
sc config pla start= demand

sc config DF SR start= demand

sc config PcaSvc start= auto

sc config WinHttpAutoProxySvc start= demand
sc config DPS start= auto

sc config TabletInputService start= auto
sc config netprofm start= auto

sc config SENS start= auto

sc config SLUINotify start= demand

sc config ProfSvc start= auto

sc config PNRPAutoReqg start= demand
sc config ALG start= demand

LA INSTALACION DEL MOTHERBOARD

Muchas veces ocurrio gue los usuarios se guejaban por gue los motherboards recién comprados no les
funcionaban. Un alto porcentaje de estos usuarios pusieron el mother sobre el mothertray sin verificar
que las clavijas estuvieran alineadas, provocando cortocircuitos a estos componentes.
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sc config BITS start= auto

sc config NetTcpPortSharing start= disabled
s¢ config WMP NetworkSvc start= demand
sc config Mcx2Svc start= disabled

sc config MSiSCSI start= demand

sc config whengine start= demand

sc config WPDBusEnum start= auto

sc¢ config WerSvc start= auto

sc config nsi start= auto

sc config usnjsvc start= demand

sc config ehSched start= demand

sc config ehRecvr start= demand

sc config TBS start= demand

sc config CryptSvc start= auto

sc config LanmanServer start= auto

sc config THREADORDER start= demand
sc config WesPlugInService start= demand
sc config EventSystem start= auto

sc config SysMain start= auto

sc¢ config SCardSvr start= demand

sc config TapiSrv start= demand

sc config Themes start= auto

sc config TermService start= auto

sc config RpcLocator start= demand

sc config idsve start= demand

sc config wudfsve start= auto

sc config msiserver start= demand

sc config FontCache3.0.0.0 start= demand
sc config wuauserv start= auto

@ WINDOWS TINY

Lo interesante de este SO es que viene incorporado con una serie de controladores y utilidades para
el overclocker, como hacks de registro que mejoran el sistema operativo. Existen asimismo muchos

desarrolladores que a partir de un sistema Windows desarrollan sisternas con muchas mejoras.
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> Figura 31. Todas las sentencias transcriptas en el bloc de notas de
Windows y guardadas como Servicios.BAT.

La afinacion de Windows para el bench resulta algo bastante delicado,
si tenemos en cuenta la cantidad de servicios a los que tenemos que
prestarles atencion. Existen en Internet muchos Windows disponibles
exclusivamente para overclocking, dado que vienen de alguna forma
recortados y optimizados, esto es, con la menor cantidad de servicios
posibles v con la minima cantidad de agregados de Windows, que son
innecesarios y ocupan espacio. Dependiendo del bench a correr,
tendremos que saber ademas cual es el mejor sistema operativo para este
software, es decir, cual aprovecha mas sus caracteristicas. Software 2D:
e SuperPi = Windows XP
e PiFast = Windows XP
¢ Wprime = Windows 7

Para software 3D, es un poco mas variado, por lo que se puede optar
por particionar un disco e instalar ambos en uno solo. Software 3D:
e 3DMark2001 SE = Windows XP
e 3DMark03 = Windows XP
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3DMark05 = Windows XP
3DMark06 = Windows 7
3DMark Vantage = Windows 7
Aquamark = Windows XP
Ungine = Windows 7

Antes de correr un bench, podemos hacer algunos tweaks para que
este sea mas fluido. Lo principal es asignarle prioridad a las aplicaciones
que queremos correr. Mediante el administrador de tareas de
Windows, podemos establecer que determinado soft de bench trabaje
con cierta prioridad sobre los demas, en este caso, en tiempo real:
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B> Figura 32. Desde el Administrador de tareas, seleccionamos el
software de bench y con clic derecho, establecemos la prioridad.

Debemos tener en cuenta que este tweak nos permitira ganar
unas milésimas de segundo, que son cruciales en todos los bench,
primordialmente, en los bench de CPU o los llamados 2D.

Tambien, podemos asignarle a nuestro Windows, mediante la opcion
Rendimiento, en las Propiedades del Sistema, una porcion de los

» www.redusers.com



OVERCLOCKING

Z=E 171

recursos del sistema, mediante la configuracion de la opcion
denominada Ajustar para obtener mejor rendimiento.

Propiedades del sistema

| Nombee de equipo | Hardware
Opconas avantadas Froleccidn del sisiema

Acceso remaolo |

Rendirmienis
Hectos vinuales, progmmaciin del procesador, uso de memada y
mamons vitual

Parfiles do usuano
Corfigumcdn del escricio comeapondients al inkcio de sesdn

Inicso y recuperacsin
Iicic del Estermay. emoes del sstema & nformacidn de depuracidn

Poara reshzar bs mayorin de estos combas, feoes 325460 CoMS admnstmdor

JCw‘w-uan. ]

'm.

[ p—

.
L]
Opcones de rendimiento -8
Prevendidn de slewcin d dates o

Efectos vissales Crxciones avanzadas

Elija la configuracdn que desea usar para b aparienca v
rendimiento de Windows &n este equipa.

g Dejar que Windows eifa Ia configuraciin mis adecusda para
cquipe

T Ajustar para chitener 1 mejor spariencis

_) Apmter para cbtener o mejor rendimiento

! Personalizar:

[¥] Arwmacones en s barra de tareas y o mend Ince

o | Animar kas verbanas a minimizar y masdmizar

| Animar los controles y elementos dentro de s ventanas
o Aberwer ks clemenbos despucs de hacer die

[¥] Atenusr o decizar s informaciin sobes herramientas en b vis
| Atorar o desizar ks mends on la vista

| Deshar o cubdros sombinbdes Al abrircs

¥ Desplaramientn suave de los cuadros de lsta

| Mogitrar o conterida de by ventans mientrag oe avactrs
¥ Mostrar e rectdngule de selecodn ransiidde

| Mastrar sombra bajo o puntero del mouse

] Miritrar sombraa bajo los vertanas

o | Busnizar bordes pars b fusntes de pantalls

| Usar extios visuales en venanas ¥ botenes

| Usar sambras o st SBAUSIAS B ianaS A & Esertenis

= Figura 33. Desde el Panel de control, seleccionamos la opcion
Propiedades del Sistema y rendimiento.

RESUMEN

A través de este capitulo entendimos que no existe una regla fija para la compra de productos para

overclocking, sino mas bien una suma de todas las propiedades de estos para un funcionamiento

equilibrado. Este funcionamiento equilibrado y la compra de los productos adecuados se veran

reflejados cuando practiquemos overclocking mediante los tiempos y puntos que logremos en cada

bench. Vimos ademas que adecuar el sistema operativo para el overclocking es una tarea pesada, pero

siempre existe la posibilidad de dejar un disco optimizado para esa tarea, pudiendo hacerlo una sola

vez y utilizandolo para todos los casos en que uno quiera practicar.
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Actividades

TEST DE AUTOEVALUACION

;Qué utilidad tienen los reviews en la eleccion de un componente?

;Cual es el componente que genera el cuello de botella en la actualidad?
¢A qué factor principal responde la eleccion del motherboard?

;Qué es la memoria caché de un procesador?

;Como identificar la revision y el batch de un procesador?

:Queé son las latencias o timings de las memorias RAM?

;Cual es la importancia de los PSU en el funcionamiento de las PC?

;Qué es 80 Plus?

W 0 N O U AW N

;iCual es la diferencia entre GPU y Shader processors?

;Qué son los servicios de Windows y como los deshabilito?

=t
o

ACTIVIDADES PRACTICAS

Reconozca el hardware que tiene instalado.
Busque el PSU en la certificacién 80 Plus.
Identifique el batch y/o la revision de su procesador y compare en cpu-world.com.

Verifique los servicios actuales de su PC.

g & W NN =

De ser posible, baje e instale un Windows XP Tiny o instale dos sistemas
operativos, Windows XP y 7 en dos particiones distintas.
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Overclocking de
plataformas AM3/AM3+

Toda plataforma tiene sus secretos cuando practicamos
overclocking y en este capitulo veremos los de la plataforma
AM3 vy la que préximamente sera su nueva plataforma
compatible, AM3+. Si bien, existe una variacion entre ambas
plataformas, esta no es de forma sino de capacidad en cuanto
al overclocking de las memorias, por lo que este capitulo se

puede usar para cualquiera de las dos plataformas AMD.

%S

v Arquitectura Optimizando las memorias RAM...192
y nomenclatura.........ccccee.... 174 Optimizando voltajes...................198
Arguitectural 174
Nomenclaturas........c..coerveeeruenens 177 ¥ RESUMEBN ociocicnninsinisnsssniinsnas 199
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Arquitectura y nomenclatura

Como venimos viendo, los BIOS pueden ser mas o menos complejos
en cuanto al segmento adonde apunta el producto, esto es, un
motherboard con un chipset apto o menos apto para el overclocking.
Estudiaremos en este capitulo el chipset 990FX, de la plataforma AM3+,
el cual es el tope de la gama y el mejor chipset para el overclocking, por
lo tanto, sera el BIOS mas completo en cuanto a prestaciones. ;Cuales
son los puntos a tocar en el BIOS? Para esta respuesta, necesitamos
conocer en primer lugar la nomenclatura de cada uno de los aspectos del
BIOS. Para comenzar, analicemos su arquitectura.

Arquitectura

El chipset 990FX o, como su nombre en cédigo lo indica, RD990
tiene 40 canales de PCI-E, repartidos en 4 PCI-E de 16x soportando
nativamente un SLI de 3 placas o un CrossFire de 4 placas. Acompaian,
ademas, 2 PCI-E de 1x y 1 slot PCI. La arquitectura de las memorias fue
mejorada, permitiendo el dual channel de hasta 32 GB de capacidad
dividido en 4 sockets DIMM DDR3 con velocidades de hasta 2133
MHz, algo sumamente agradecido por todos los overclockers, pero,
lamentablemente, los microprocesadores socket AM3+ ailn no estan en
el mercado (recordemos que tienen un nuevo controlador de memorias,
capaz de alcanzar esas velocidades) por lo que el test se hace en un
microprocesador de la familia Phenom II socket AM3.

Soporte nativo de SATA3 de 6 GB/s de transferencia, gracias a su
southbridge SB950, admite diversos RAIDs. El SB950 es el encargado,
también, de administrar 1 puerto eSATA de 6Gb/s de transferencia, 6
puertos USB 3.0, hasta 14 puertos USB 2.0 y logicamente soporte Gigabite

444

Como sabemos, AMD una de las mas grandes empresas que fabrican microprocesadores en el mundo,

tiene en sus paginas mucha informacion relevante sobre sus microprocesadores, asi como documenta-
cion técnica, revisiones y comparaciones entre diversos productos. Para acceder a esta informacion, se
puede visitar el sitio web que se encuentra en www.amd.com.
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LAN. Como venimos mencionando, las placas dedicadas al overclocking
no traen video integrado o IGP, por lo que esta no es la excepcion.

| 2 Figura 1. La placa GA-X58A-0C fue disefiada por los mejores
overclockers del mundo, pensada exclusivamente para este fin.

Los microprocesadores AM3+ tendran un TPD de hasta 140 w por lo
que deberan ser alimentados por varias fases VRM. Quizas sea el punto en
contra, dado que seran microprocesadores de 32 nm y con ese TDP
necesitaran bastante refrigeracion. Las soluciones para este tipo de
procesadores deberan estar a la medida, pero contando hasta 8 nucleos,
no se podria pedir menos TDP. Al mismo tiempo, se puede suministrar
mayor amperaje para el procesador, dado que el socket AM3 entrega
110 a como maximo, y el socket AM3+ puede entregar hasta 145 a,
necesitando menos consumo, hasta un 11% y ganando un 20% de
estabilidad para el voltaje del procesador. Segun mejoras eléctricas,
contaran con menor ruido eléctrico, hasta un 20% menos, lo que es una
mejora en términos eléctricos por las fugas de voltaje. Tendran ademas
un HT 3.1 de hasta 3200 MHz o lo que equivale a 5200 MT/s. Gratamente
apreciamos el color negro del socket, que si bien no tiene influencia en el
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overclocking, le da un aspecto visual muy distinto con respecto al
acostumbrado blanco de los sockets anteriores. Este no es el Ginico
cambio en el socket, aunque el socket AM3 y el AM3+ son fisicamente
idénticos y compatibles, los pines seran de un diametro mayor, alrededor
de un 11% para evitar problemas al instalar o retirar el microprocesador
de las placas. Los motherboards de las plataformas AM3+ contaran con un
mejorado enlace entre la CPU y el regulador de poder, con una frecuencia
de comunicacion de 3.4 MHz, contra los 0.4 MHz de la plataforma AM3.

= Figura 2. En esta plataforma, AMD cambi¢ finalmente el aspecto del
socket presentandolo de color negro.

BULLDOZER

La tan esperada nueva plataforma de AMD, Bulldozer, esta apareciendo en el mercado y pisando fuerte.

Con microprocesadores de 6 y 8 nucleos, rendimiento excelente y un precio por demas competitivo, se
espera que sea un furor de ventas. Si bien, en cuanto a rendimiento, en especial en algunos benchs,
todavia no puede hacerle frente a la competencia, su rendimiento es muy superior.
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Nomenclaturas

Cada fabricante de motherboards encarga BIOS a empresas

como AMI o Phoenix, pero sus nomenclaturas no cambian

demasiado. Lo importante es comprender para qué sirve cada cosa,

independientemente de su nomenclatura. Es recomendable, igualmente,
aprender a reconocer los limites naturales de nuestro hardware,

dado que forzarlo mediante voltaje y, por consiguiente, aumento de

temperatura puede causar danos temporales o permanentes en este

hardware. Como no podemos mencionar todos los motherboards
distintos y verificar todas las nomenclaturas, decidimos exponer una
base solida de conocimientos para que independientemente de estas,
cualquiera pueda orientarse en el BIOS:

e HT o HTT (Hyper Transport Tecnology o HyperTransport Bus) es un
bus de altas velocidades pero de pocos bits, encargado de la
comunicacién entre el microprocesador y el chipset principal del
sistema, esto es, el NB o northBridge. Su velocidad estandar es de
200 MHz vy es facilmente relacionado con el FSB porque en realidad
tiene el mismo funcionamiento, es el bus de comunicaciones vy, al
mismo tiempo, es el reloj base del sistema. La sigla puede variar
dependiendo del BIOS y el fabricante, por lo que las nomenclaturas
pueden ser CPU FSB Frequency, HT reference clock, CPU/HT
Clock o CPU Frequency Pero su funcion es determinar el reloj base
para todas las demas frecuencias de los componentes, por lo que
aumentan en proporcion todos los demas.

r Chutnl Whz
Control [Autol Hemu Lev

PC Clo (HHz) — —— gect the CPU clo
HT Link Midth CPU Host Clock Control
HT nk Fregquancy
Set Hemory Clock Auto .. [m]
M r k Hanua | - | 8 |
* DEAN
P ]

. -+
Systen Voltape Co|

+ C}  1l:Move ENTER :Accept
ESC :Abort

b Figura 3. La opcion de CPU Frequency tiene que ser siempre
habilitada. En este caso, mediante la opcion CPU Host Clock. ]
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e HT Link o HT Link Frequency es un multiplicador para el bus
HTT. En las versiones anteriores de AMD, se tenia especial cuidado
de que este bus no tuviera mucha variacion de los 1000 MHz,
primeramente, en los sockets 939 y AM2, y 2000 MHz en los AM3,
dado que afectaba la estabilidad. En las actuales plataformas no se
da este problema al variar medianamente estos valores, pero
tampoco se obtiene grandes cambios en cuanto al overclocking.
Incluso es necesario que este multiplicador sea siempre menor al
multiplicador del NB o northBridge.

L [Aultol

cCru hBridge Fregq LAutnl

CPU Host Clock Contraol [Auto]
iH 'R

HT Link Frequency

[

| waan the CPU and
- [ peet.
S e

[

[

[

[

t s EHTER :Accepl
SC tAbort

} Figura 4. Existen muchos multiplicadores para el HT Link,
pero no siempre brindan estabilidad en el overclocking. l

e HT Link Width o HT Link Control es el ancho de banda asignada
a HT Link. Existen por lo general 3 posiciones para este apartado,
Auto, 8x o 16x, definiendo Auto como la opcién autoseleccionada
por el BIOS, 8x como un ancho de banda de 8 bits y 16x como un
ancho de banda que corresponde a 16 bits.

BIOS Y PITIDOS

Todos los BIOS tienen una forma de comunicacion cuando algin componente del hardware no anda o

esta defectuoso y esta forma de comunicacion es a través de pitidos que emite mediante un parlante
incorporado. Dependiendo del fabricante del BIOS, estos pitidos varian, pero es util tenerlos en cuenta a

la hora de algin fallo que no podemos identificar.
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P Figura 5. Es necesario acompaiar la capacidad en cuanto al

[ ancho de banda del bus de acuerdo con su velocidad. I

e CPU Clock Ratio, CPU Ratio o CPU multiplier es el multiplicador
del microprocesador. Recordemos que cuando tenemos
microprocesadores denominados Black Edition, estos estan
desbloqueados en su multiplicador, mientras que en los que no son
Black Edition solo esta desbloqueado el multiplicador debajo del
mayor valor nominal. Como vemos, las opciones de multiplicador
llegan a 35x, esto no quiere decir que el procesador pueda alcanzar
ese valor, dado que multiplicando el valor 35 por el reloj base HT de
200 MHz, nos daria 7035 MHz, velocidades no logradas con
refrigeracion aire/agua.

1 & [tam Halp
[fiuto] H — -
LAutal I Honu Levol r
=agct Lhe imterna
ck nultiplier of
Processor
&

» Ratio
FUl aparating

tol
S to sat the nos
imizad ratio

Un lues]

P Figura 6. En esta imagen podemos ver la opcion denominada

[ CPU Clock Ratio dentro del BIOS. I
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¢ CPU Frecuency es la velocidad del procesador, resultado de la
multiplicacion entre el CPU Ratio y el HT. Como mencionamos, es
necesario habilitar en manual el apartado CPU Host Clock Control.

e CPU NB Ratio es el multiplicador de la velocidad del northbridge o
NB. Este multiplicador, que siempre multiplica al HTT o FSB, es el
que define la velocidad del chipset.

[Autnl
[Autal

l CPU Horthbridge Freq.

rH
Set Wemory Clock [‘ w13

- [
|
I

* DRAN Configuratic

Systen Vo lt

P Figura 7. Como la velocidad del NB no acompafia la velocidad
del procesador, la capacidad de multiplicadores es menor. l

e CPU NB Frequency es la velocidad del northbridge o NB. Es el
resultado del multiplicador CPU NB Ratio con el HT.

¢ DRAM Ratio o FSB/DRAM Ratio, se trata del multiplicador de las
memorias con respecto al HTT. Veremos mas adelante, en esta obra,
el ajuste que corresponde a las memorias.

¢ PCI-E Frecuency es la frecuencia del puerto PCI-E. El valor nominal es
de 100 MHz v es importante tener en cuenta esto para que este valor
no cambie demasiado, dado que afecta proporcionalmente a la VGA

444

EL NOMBRE CODIGO

Empezamos a conocer AMD Bulldozer, los primeros datos de los nuevos microprocesadores AMD,

que hasta ahora hemos denominado Zambezi o Bulldozer, pues estos son los nombres en cadigo de
la microarquitectura y del procesador a lo largo de su desarrollo. Hoy conocemos ya los nombres y
caracteristicas de los cuatro primeros modelos que se ponen a la venta.
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con muchas probabilidades de mal funcionamiento o incluso quemar
algiin componente en ella. En algunos BIOS, existe la opcién de
deshabilitar la modificacion de esta frecuencia, independientemente
del cambio de HT (recordemos que al ser el valor reloj base, el cambio
en este hace variar en todos los demas relojes).

Item Help
il *

LAutol M i

[Autol Az

LAutal Hienn
— -

La
k.

t hi
CIE Clock{MHz)

Set Menory

[ul 4 fwdard PCI-E bax
! L1 B [suency is 188MHz
» DEAM Configuratio el

susnnnne Suysten U e el
Systen Voltage Co| ] |
[ t [

|

] i e |

ENTER :fAccept

T ———

P Figura 8. Es importante siempre seleccionar manualmente la
l velocidad del BUS PCIE o mediante la opcion bloqueo en BIOS. I

Estas son las nomenclaturas e items que encontraremos en la
mayoria de los BIOS. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunos
puntos mas, que por lo general estan en un apartado distinto a
estos, casi siempre dentro de items como CPU Specifications o CPU
Features. Es ahi donde encontraremos opciones de ahorro de energia
que es necesario desactivar antes de empezar el overclocking:

e Cool’' n’ Quiet o EIST es una tecnologia AMD que permite ahorrar
energia mediante la disminucion de la velocidad del procesador.
Este proceso se hace mediante la disminucion de los multiplicadores
del microprocesador por lo que es necesario deshabilitarlo.

e CEI1 Support es similar al CnQ pero con la diferencia que disminuye
el HTT o FSB y no el multiplicador. Es necesario deshabilitarlo.

¢ Spread spectrum son opciones de disminucion de interferencia
electromagnética (EMI). No es necesario explicar cudles son o qué es
lo que causa estas interferencias pero si es necesario deshabilitar
estas opciones, dado que reducen los aumentos del reloj base y/o
la sincronizacion de este reloj con algunos dispositivos mediante
niveles de modulacion adecuados.
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[Disabledl

Di
[Dinabled]

LAutol
[Hard Disk]
LCDROM]
[USB-FDD1
[S5a

; [Disahl
ORI support [Risabled]

D Figura 9. Estas opciones pueden estar en un item de CPU

Specs 0 CPU Features o en otro menu del BIOS. l

Vimos las opciones de velocidades y las opciones de optimizaciéon
de energia que nos brindan los BIOS, pero tenemos que tener en cuenta
que hacer overclocking es encontrar estabilidad en todos los
componentes, por lo tanto, tendremos que tener en cuenta los voltajes,
esta estabilidad se logra aumentando gradualmente los voltajes y
solamente en donde se lo necesite, esto es, si aumento la frecuencia del
microprocesador, no necesito aumentar la frecuencia del puerto PCI-E:
e VCore o CPU Voltage es el voltaje del CPU propiamente dicho,

este viene con un voltaje predeterminado de fabrica. Inclusive en la

pagina del fabricante aparece un margen adaptado por ellos.

NB Voltage es el voltaje encargado del chipset northBridge o NB.
¢ DRAM Voltage es el voltaje de las memorias RAM.

e SB Voltage es el encargado del otro voltaje del chipset del
motherboard, puente sur o SB. No tiene gran importancia.
¢ CPU-NB Voltage o NB VID establece el voltaje del controlador

de memoria. Recordemos que es necesario aumentarlo solo si se

incrementa mucho el valor de las memorias.
¢ CPU VDD Voltage o CPU VDDA Voltage es el sobrevoltaje que uno

puede asignarle al CPU. Este sobrevoltaje pasa directamente de los

Mosfets al CPU por lo que hay que tener cuidado.
¢ CPU-NB VDD Voltage como el anterior, se trata de un sobrevoltaje

que se le asigna al controlador de memoria integrado.

e CPU PLL Voltage corresponde al voltaje que es encargado de
asignarle la energia necesaria al chip PLL.
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CPU Host Clock Control [Manuall Item Help
C 3 ency(HHz) [238]
(HHz ) C1AA] Hanu Level E
[16 bit]
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[ } Figura 10. En algunos casos, las opciones de voltajes tienen

que ser habilitadas mediante un item. ]

Overclocking

Como sabemos, la base del overclocking es la modificacion de los
relojes o de los multiplicadores del sistema. Pero esta técnica no
necesariamente significa subir voltajes, relojes y multiplicadores sin
pensar en lo que hacemos, sino que busca mantener sincronizado
y armonioso nuestro sistema. Como informacion, mencionamos
que los microprocesadores de la plataforma Bulldozer con socket
AM3+ aun no estan en el mercado, pero al ser compatibles con los
microprocesadores AM3 de AMD, podemos usar un microprocesador
de ese socket, mas precisamente el Phenom II x4 955 Black Edition. El
sistema de multiplicadores se rige de la siguiente forma, como el reloj
del sistema es el HT y este tiene una velocidad nominal de 200 MHz, la
velocidad de un microprocesador Phenom II x4 955 Black Edition stock
sera lo que listamos a continuacion:

e HT =200 MHz

¢ Multiplicador del procesador = 16x
Velocidad del procesador = 3200 MHz
Multiplicador HT Link = 10x

HT Link: 2000 MHz

Multiplicador NB = 10x

Northbridge: 2000 MHz
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e Multiplicador de memorias: 6.66x
¢ Memorias (frecuencia y latencias): 1333 MHz 9-9-9-24

Lfutol
[Autol
[Autol

[Autnl @ imternal
LAutol cl tiplier of
Lhutol 2E |

[Rutal

6.6 REL] FSBE # Ratio

= CPU operating freg

[Autold
BIDS to set the most
optinized ratio

[Other Valuesl
a Iy sat the CPU
¢ ratio

P Figura 11. El motherboard seleccionado es un Gigabyte con

l chipset 990FX y con BIOS de la empresa AWARD. l

Podemos afirmar, entonces, que las formulas para establecer las
velocidades del bus y la frecuencia de procesador y memorias se da de
acuerdo con lo que mencionamos a continuacion:

e Maultiplicador CPU x HT (FSB) = Frecuencia del CPU

e Multiplicador RAM x HT (FSB) = Frecuencia de RAM

e Multiplicador NB x HT (FSB) = Frecuencia del NB

e Multiplicador HT Link x HT (FSB) = Frecuencia del HT Link

En el Phenom II x4 955, al ser Black Edition, podemos directamente
modificar su multiplicador para el overclocking. Tengamos en cuenta
que los que no son Black Edition, podremos modificar el multiplicador,
pero siempre disminuyéndolo, nunca aumentando.

i
" @ CLEAR CMOS

Debemos tener en cuenta que es recomendable siempre tener bien identificado el botén o switch del
Clear CMOS, dado que, en algunos casos, un overclocking inestable puede impedir que el sistema
se inicie. Para esto, desenchufamos la corriente de la fuente, accionamos el Clear CMOS y podemos
reiniciar nuestro sistema con el BIOS limpio o con las opciones optimizadas por este.
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D Figura 12.E
microprocesador
de 4 nucleos
Phenom Il 955.
Este procesador
puede manejar
velocidades
asombrosas.

_ S )

Aumentando el multiplicador del microprocesador en mas de 2x, la
multiplicaciéon nos da un overclocking leve, pero que aumenta un 12.5%
la velocidad del procesador, lo que se traduce directamente a la
capacidad de procesamiento. Asimismo, se puede aumentar 2x el
multiplicador del NB para acompanar esa velocidad y elevar el
multiplicador de las memorias para lograr 1600 MHz:
¢ HTT = 200 MHz
e Multiplicador del procesador = 18x
¢ Velocidad del procesador = 3600 MHz
Multiplicador HT Link = 10x
HT Link: 2000 MHz
Multiplicador NB = 12x
Northbridge: 2400 MHz
Multiplicador de memorias: 8x
Memorias (frecuencia y latencias): 1600 MHz 9-9-9-24

NORTHBRIDGE

En algunos benchs y, por lo general, en el sistema, es recomendable aumentar la velocidad del
northbridge. Sin embargo, es un chip con el cual las temperaturas son mas complejas de observar, por
lo que se debera tener especial cuidado cuando se realiza el overclocking o se le agrega voltaje. Es
recomendable, al mismo tiempo, verificar mejor la refrigeracion de este chipset.
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D Figura 13. Los multiplicadores nos facilitan el overclocking, dado

que existen mas posibilidades de aumentarlos. ]

Todo tipo de aumento, aunque sea minimo, tiene que ser controlado,
no solo en cuanto a estabilidad, sino en cuanto a temperatura. Para esto,
usamos el programa SuperPi en su modalidad de 32 MB, que verifica la
estabilidad y, al mismo tiempo, la temperatura del microprocesador
overclockeado. Esto se debe a que aunque no tocamos voltajes todavia,
al aumentar la frecuencia, se eleva automaticamente la temperatura

| P Figura 14. La estabilidad es importante para nuestro

overclocking, pero lo es aun mas la temperatura. ]

Si mantenemos ese valor en el multiplicador, pero elevamos el
valor del reloj base a 220 MHz, obtendremos una velocidad del
microprocesador de 3960 MHz de acuerdo con los siguientes valores:
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HTT = 220 MHz

Multiplicador del procesador = 18x

Velocidad del procesador = 3960 MHz

Multiplicador HT Link = 10x

HT Link: 2200 MHz

Multiplicador NB = 11x

Northbridge: 2420 MHz

Multiplicador de memorias: 6.66x

Memorias (frecuencia y latencias): 1466 MHz 9-9-9-24

S—

CPU Clock Ratin

L16 Bit]
[Autol
[Hanual]

%6 .661
-

LB

P Figura 15. Los ajustes en el reloj base se tienen que verificar en

todos los otros relojes. ]

Aumentamos el valor del reloj base. Como dijimos, este multiplica
todos los demas valores, por lo que siempre tenemos que estar
atentos a esto. Veamos que disminuimos 1x en el multiplicador
del NB, obteniendo la misma velocidad que la anterior y, con el
mismo multiplicador, obtuvimos 200 MHz mas en la velocidad del
BUS HT Link. Sin embargo, en algunos casos es necesario bajar los
multiplicadores a medida que se aumentan los valores del reloj base,
dado que excede las velocidades maximas de algunos componentes,
como en el caso de las memorias.

Tengamos en cuenta que si hubiéramos dejado el valor 8x para un
HT de 220 MHz, el valor de las memorias tendria que haber sido 1760
MHz, superando sus especificaciones. Por eso, decidimos disminuir
este multiplicador a 6.66x para que las memorias no sean el punto de
inestabilidad en este momento del overclocking.
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D Figura 16. Luego de modificar es necesario bootear y verificar
las temperaturas de acuerdo a la nueva velocidad obtenida. ]

A medida que aumentamos el reloj base HT, elevamos todos los
demas valores. ;Pero podemos aumentar el valor del reloj base y el
valor del multiplicador del microprocesador? Si, podemos, siempre
teniendo en cuenta que el impedimento natural sera, por un lado, la
temperatura y, por el otro, el voltaje que necesita el microprocesador
para operar a mas alta frecuencia. Cambiamos ambos valores,
multiplicador y reloj base, para obtener 4255 MHz, unos 1055 MHz mas
que el valor stock, de la siguiente forma:

HTT = 230 MHz

Multiplicador del procesador = 18.5x
Velocidad del procesador = 4255 MHz
Multiplicador HT Link = 9x

HT Link: 2070 MHz

Multiplicador NB = 11x

Northbridge: 2530 MHz

7 <.
@ BULLDOZER Y SU DEMORA

Ellanzamiento de una nueva generacion de procesadores presenta muchos riesgos y posibles problemas,
algo que AMD ya sufrié con la llegada de sus Phenom de cuatro nicleos, ya que los chips presentaron
una falla en el buffer de traduccion anticipada (TLB), algo que reducia su rendimiento en un 10% y que
finalmente se soluciond lanzando la revision B3.
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e Multiplicador de memorias: 6.66x
¢ Memorias (frecuencia y latencias): 1532 MHz 9-9-9-24

CxlB.5]

Cx 91

[Manuail

[2381

[188] Setup nisc

L1656 bitl] vp ltages

= 91 a7eMN

[Hanual] CAutnl

711 1 hz All valtages will be
LPresg Enterl optinized by BIOS

Systen Volta [Manuall
CPU FLL

LHormall

¥ [Hormall
age Control [Hornall
Unltage Ctrl [Hormall
L] [Hormall

P Figura 17. Aumentando el reloj base, obtendremos beneficio en
todos los componentes, no solo en el microprocesador. l

Nuevamente, tenemos que verificar los otros valores. Al aumentar el
reloj base, nos dimos cuenta que el valor manual del HT Link era alto
para este overclocking, por lo que ajustamos a AUTO, asi el BIOS
selecciona de acuerdo al hardware cual es el valor ideal. Podemos
observar que el BIOS selecciond como valor ideal un multiplicador 9x
para un total de 2070 MHz como frecuencia de HT Link sobre un reloj
base de 230 MHz Verificamos nuevamente la temperatura y estabilidad.

D Figura 18. Existen muchos programas de estrés del procesador y
de las memorias, SuperPi nos indica por lo menos la estabilidad. I
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El margen de overclocking que nos da nuestra refrigeracion, esto
es, con cooler por aire, es de casi un 40% mas de la velocidad stock del
microprocesador, consiguiendo unos 4400 MHz:

HTT = 220 MHz

Multiplicador del procesador = 20x

Velocidad del procesador = 4400 MHz

Multiplicador HT Link = 10x

HT Link: 2200 MHz

Multiplicador NB = 10x

Northbridge: 2200 MHz

e Maultiplicador de memorias: 6.66x

e Memorias (frecuencia y latencias): 1466 MHz 9-9-9-24

e @& @ @ o @& @

[228]
[1RB]
C16 bit]
[x18]
Sel Mamnory Clock [Manual)

Menory Clock [x6.661 1
DRAM Conflguratioa [Press Enter)

[Manuall

[Hormall

[Hormall

[Horaall 3

[(Hormall 1 [Othar Valussl
HT Link Uoltage Contral [(Mormall Har u st tha CPL
HB-PClosPLL Voltage Ctrl [Hormall AT
CFU HB VIP Contro (Mormall

P Figura 19. Con 20x para el multiplicador del microprocesador

l con un reloj base de 220 MHz, para un total de 4400 MHz. ]

Para obtener estos valores, es necesario un minimo aumento
en el voltaje del microprocesador. Seleccionando 1.45 V para el
microprocesador, nos da un valor de +0.075 V sobre el valor stock de este.

444

Es recomendable verificar las maximas velocidades sin aumentar el voltaje. Esto nos da una idea de si

nuestro procesador es apto o no para el overclocking. Una vez que se consigue el limite del procesador

sin la necesidad de tocar el voltaje, recién se puede ir subiendo un poco y verificando las temperaturas.
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D Figura 20. El voltaje se prueba de 0.025 V en 0.025 V o del

l minimo que nos permita nuestro BIOS. l

Este aumento no es grande y no se obtienen problemas, pero si es
necesario verificar la temperatura, dado que en carga el
microprocesador puede levantar bastante temperatura a estas
frecuencias y con este bajo voltaje. Cabe recordar que los programas
de temperaturas no son exactos, pero nos dan una idea muy
aproximada de la temperatura real del microprocesador.

D Figura 21. Con el bench SuperPi verificamos una vez mas, la

I estabilidad y sobre todo, la temperatura. I

Incluso con casi nada de voltaje, solo aumentando la frecuencia de
trabajo del microprocesador, lograremos un considerable aumento de
temperatura cuando el microprocesador este bajo carga.
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Optimizando las memorias RAM

La optimizacion de las memorias es uno de los temas mas complejos
en el overclocking, dado que varian de acuerdo con la plataforma, pero
sobre todo, al controlador de memoria integrado de los
microprocesadores. Se sabe que en los microprocesadores AM3, este
integrado no estuvo del todo desarrollado, por lo que alcanzar
velocidades superiores a 1600 MHz en las memorias es algo dificil y
tedioso. Se espera que este problema esté solucionado en las
plataformas AM3+ o tambien Bulldozer.

SiSoftware Sanda 2009 Memory Bandwidth ;

= Figura 22. Con el software SiSoft Sandra, vemos como cada chip tiene
injerencia en el ancho de banda.

Como en este caso usamos un motherboard de la plataforma AM3+ pero
un microprocesador de la plataforma AM3, la configuracion maxima de las
memorias estara regida por el controlador interno del microprocesador,
por lo que no superara los 1600 MHz. Nuestro BIOS usa multiplicadores
para la velocidad de las memorias, multiplicando la frecuencia del reloj
base o HT por un multiplicador, lo que nos da como resultado la velocidad
de las memorias, pero existen casos donde el BIOS muestra divisores.
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D Figura 23. En esta imagen podemos ver las opciones de

l multiplicador de memorias en BIOS. l

Es necesario que tengamos en cuenta que por lo general, todos los
BIOS usan multiplicadores; de esta forma, con los divisores, la féormula
para calcular la velocidad es algo compleja de entender al comienzo. La
formula exacta es la siguiente:

e Multiplicador CPU / Divisor de memoria = Relacion division

Frecuencia CPU / Relacion de division = RAM MHz
¢ RAM MHz x 2 = DDR3 MHz

Cuando iniciamos el sistema por primera vez, la velocidad de
memoria nativa de la plataforma es de 1333 MHz, por lo que nuestro
sistema usa una relacion de division o lo que se llama Ratio FSB:DRAM
de 10:3 o lo que es igual a x6.66.

En nuestro caso, tenemos entonces los siguientes items:

e 16/ 3.33 = 4.805
e 3200 / 4.805 = 665.9 MHz
e 655.9x2=1331.9 MHz

COMPATIBILIDAD

Para la mayoria de los entusiastas de AMD, la compatibilidad entre las plataformas nuevas y las anteriores
es algo que se agradece. Para los overclockers no tanto, dado que si bien es una forma de actualizarse,
es también una desventaja no cambiar por completo la arquitectura a medida que la tecnologia avanza.
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Este sistema de divisores no es del todo practico, dado que en
algunos casos el overclocking necesita una elevada frecuencia del reloj
base y verificar los divisores puede ser complejo.

Las memorias tienen un timing que es el mas importante, llamado
CAS o Column Access Strobe, pero también influyen en los programas
de bench, sobre todo en SuperPi, por lo que sus ajustes, tienen
que ser lo mas precisos posibles. Para comprender la diferencia de
velocidades de los timing, tenemos que tener en cuenta la latencia
o el tiempo de espera medido en ciclos de reloj mediante los
nanosegundos. Un nanosegundo (ns) es 1 segundo dividido por 1
billén, lo que nos da como resultado 0.000000001 de segundo. Si
obtenemos unas memorias RAM de 1600 MHz de frecuencia, sabemos
que son de 1600000000 de ciclos por segundo o lo que es igual a
0.000000000625 segundos o 0.625ns.

Este es el tiempo que toma cada ciclo efectivo. ;Como influye los
timings en él? Si esta memoria fuera CAS 9, sabemos entonces que
por cada ciclo efectivo, tenemos 9 ciclos de latencia, por lo que la
velocidad real de la memoria seria de:

e 1s /1.6 GHz = 0.625ns
¢ 0.625ns x 9 ciclos = 5.625ns

A este efecto es importante obtener memorias de baja latencia,
incluso a igual velocidad. Si estas memorias fueran CAS 7, la velocidad
real de ellas seria:

e 1s /1.6 GHz = 0.625ns
e 0.625ns x 7 ciclos = 4.375ns

La forma mas simple de obtener el tiempo real de velocidad es
dividir el CAS por la frecuencia de la memoria expresado en GHz:
e CAS9 /1.6 GHz = 5.625ns
e CAS7 /1.6 GHz = 4.375ns

De esta forma, podemos afirmar entonces que la frecuencia de
trabajo en las memorias es importante, pero, en algunos casos, estas
frecuencias cuanto mas elevadas sean trabajaran a mas latencias, por lo
que no siempre es conveniente forzarlas a estos extremos. Tomemos el
ejemplo de unas memorias 2000 Mhz CAS 9:

e CAS9 /2 GHz = 4.5ns
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Por lo que nuestra memoria 1600 MHz CAS 7 sigue siendo mas
efectiva que la memoria 2000 MHz CAS 9. Una vez entendido el
concepto, hacemos efectivo estos cambios. Para esto, entramos al BIOS
y buscamos las opciones de ajuste de timings en DRAM Configuration.

CPlU Clock Ratia [x2A01 Itam Halp
[x18]) BHha _—
[Hanuall Moma Lova L
(2281
[18A]) DREAM tining and

[16 bit] control
HT Link Fraguancy [x1R1 2Z88Hhz

Snt Hemory Clock [Hanuall
Manory Clock [x8.881 I THEM b=
DREAM Conf iguration [Prass Entarl

Systen Upit o [Hanuall
CPU PLL Vol [Hormall
L [Hornall
[Hormall

[Harnall 1.188v

[Hormall 1.288U

[Harnall 1.6B8AU
[Hormall

} Figura 24. Por lo general las opciones de modificacion de

l timings estan en un apartado DRAM Configuration. l

Dentro del aparado, podemos observar varios items que son
de configuracion de las memorias, como timings y DCT Mode. Es
necesario seleccionar el item Set Memory Clock en manual, dado
que el desbloqueo de los valores; el modo DCT o DCT Mode, se puede
establecer en Ganged o Unganged.

Para comprender estos dos valores, repasemos el Dual Channel. Este
trabaja con un bus de 128 Bits, en modo ganged unicamente se puede
leer o escribir con este bus, solo una de las dos operaciones; mientras
que en modo unganged, se divide el bus en dos canales de 64 Bits, que
pueden leer y escribir simultaneamente. Esto se dio porque con 128
Bits en modo ganged, gran parte del bus no era aprovechado, por lo

UNGANGED

Debemos saber que la tecnologia unganged surgio por la emergente cantidad de programas con

capacidad para usar mas de un nicleo del microprocesador. Asi, el aprovechamiento del bus es mucho
mayor, permitiendo incluso muchos programas abiertos o multitasking.
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que esta tecnologia permite un mejor aprovechamiento del total del
bus usando simultaneamente un canal de 64 Bits. Esto es interesante
remarcarlo, dado que nos modifica el resultado de algunos programas
de bench, dependiendo del uso que este hace de los nucleos. Para el
programa de bench SuperPi, que solo usa un ntcleo en su test, es mejor
el modo ganged, teniendo en cuenta que el bus tiene que ser grande,
pero para programas de bench multiniicleo como el WPrime es mejor el
modo unganged, aprovechando los dos canales de 64 Bits simultaneos.

CPU Clock Ratino [Autod 12 AAM bz Iton Help
CPy Hnrllﬂ:h ||ll_|1' Fr u-{ Lhiutol
CP [Autol Hemu Lovel

‘HH

—atal
St Menory Clock | Menory frequency
Freguency ) - — DRAM SPD data

Set Memory Clock futo S [=]

fenory ic b Manua | - e B | nual]
Conflguratio Menary freguency
wa b Henory Clock itenm

ENTER :Accept

P Figura 25. Para poder acceder a los items, es necesario optar

l por la opcion manual en Set Memory Clock. ]

Los timings stock pueden ser altos, por lo que optamos
manualmente por los timings 7-7-7-24 para CAS, RAS, Row y Active
RAS. Seteamos asimismo, 1T para el Command Timing. Es necesario,
cuando ajustamos las memorias, también ajustar su voltaje. Si bien,

¢TE RESULTA UTIL?

) Que | trabajo de cientos de
pprqnnaa que poner pare nductn
Utilizar ve C

NO ATENTES CONTRA LA LECTURA. NO ATENTES
CONTRA TI. COMPRA SOLO PRODUCTOS ORIGINALES.

» www.redusers.com



OVERCLOCKING =Z=E 197

cuando iniciamos el sistema stock, el BIOS selecciona un voltaje para
las memorias, cuando ajustamos o hacemos overclocking debemos
verificar que el voltaje sea el correcto, incluso podemos aumentar unos
0.05 V sin mayores problemas para lograr estabilidad.

#181

[Hanuall

[»8.8

[Manuall
[Hormall
[1.658V]

[LHormall
[Hormall
[ M all
LHormall

} Figura 26. Voltaje de 1.65 V para la mayoria de las memorias

DDR3 actuales. l

Una vez que nos encontremos en microsoft Windows, debemos
proceder a realizar el proceso de verificar que los timings v el DCT
Mode sean los correctos, mediante el software CPU-Z en su apartado
Memory. Como se puede observar en la siguiente imagen, CPU-Z ain
usa el Ratio FSB:DRAM para establecer una velocidad.

@ Core Temp 13 [e]m(T] .
Fie  Options Took  kelp P | Gt | Murboard Memory | 220 | Graphcn | dbout |

Y, TR ——— L]

T = =] Channel 8 Tl
Prozse Irdcemation Gaw | 6000 By CCusde | Gegenged
Modet | AMD FRwnom 1014 ¥ L D) B Fioguaioy | 39000 Mg
Flatiormn |Socke! 8601 (941 pri] Laad =
Freg le | 4000 80N (201 M« 20.0) he ) DRLAM Frecusssy E)
Frog 81 | 080 (01 M« B0 bed PS8 DEAM (]
Freg o5 oo SErre (200,04 8 5.8 e ] Cade Loy (L) B ol
Frow @3 | A0AEN (39194 « 20.8) % AT ko CATS Dislmy (Y & chocks
LA T z RASE Frecharpe 5 | Acod
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Rarveerc RIC) shagrapnT | 45 e
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Y Figura 27. Aqui vemos los valores de memorias mostrados

[ correctamente por el software CPU-Z. I
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Optimizando voltajes

Este es quizas el punto en que mas cuidado debemos tener, no
miedo ya a esta altura, sino cuidado. Los voltajes ayudan a estabilizar
el sistema cuando exigimos el hardware, pero una suba repentina o un
componente mal refrigerado pueden causar serios problemas a los
componentes o directamente quemarlos por exceso de temperatura.

D Figura 28. Para
las memorias
RAM, el voltaje
maximo también
puede variar de
acuerdo a su
especificaciones.

)

Como sabemos, en el overclocking el aumento de voltaje es
necesario. Si bien, no existen dos sistemas iguales aun con los mismos
componentes de hardware y bajo iguales condiciones de temperatura,
podemos tener una idea medianamente optima de los voltajes maximos
en overclocking por aire y agua:

e Para el CPU o microprocesador, si bien este voltaje es variable
—dado que no todos los microprocesadores son iguales, tienen
distintos TDP, distintas cantidades de nucleos y distintos voltajes de
funcionamiento-, podemos afirmar que un maximo teorico podria
ser 1.5/1.55V, siempre y cuando las condiciones de refrigeracion
sean optimas. En la pagina de AMD, el voltaje maximo para nuestro
microprocesador de pruebas Phenom Il X4 955 es de 1.425 V, si bien
es un voltaje bajo, se lo determina asi como sistema de precaucion,
pero podriamos utilizar este voltaje como maximo en caso de no
querer usar mas. Si tomamos en cuenta, y a modo de ejemplo, el
procesador Phenom Il X6 1100T, su voltaje maximo en la pagina de
AMD es de 1.475 V, lo que nos deja menos margen de movilidad
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para llegar a los 1.55 V como maximo. Igualmente con ese voltaje, el
micro tiene muchas posibilidades.

e Enlas memorias RAM, se han probado valores de 1.8 V para memorias
con especificaciones de 1.65 V, pero un maximo recomendable es
de 1.7 V, solo en caso de inestabilidad. Es importante establecerlo
en el voltaje de especificacion, dado que solo en caso de aumentos
excesivos de velocidad es necesario este tipo de voltaje.

e Para el northbridge, los voltajes varian de acuerdo a la estabilidad
y velocidad obtenida. Como vimos, tenemos dos voltajes para el NB,
el CPU-NB Voltage o NB VID y el CPU-NB VDD Voltage. E| VDD
Voltage podemos dejarlo en Auto, usando solo el voltaje nativo
del NB. Este voltaje tiene un maximo teorico de 1.4 V, pudiendo
establecerse como maximo de 1.35 V.

e Para el HT Link no es necesario seleccionar voltaje, dado que la
suba de este no puede ser muy elevada. Solo en caso de inestabilidad
relacionada con este, se recomienda una suba de 0.025 V en 0.025 V.

La modificacion de estos voltajes varia, como dijimos, de acuerdo
con el hardware pero sirve para tener una base del maximo real con
lo que nos enfrentamos. Recomendamos nuevamente no descuidar
el aspecto térmico, dado que es el principal problema que vamos a
encontrar, por lo que el aumento de voltaje solo se tiene que dar en
los casos donde el componente no alcanza la velocidad que pedimos y
sobre todo, con aumentos bajos y verificados. Todos los demas voltajes
no tienen mucha incidencia en el overclocking bajo sistemas AMD, por
lo que modificarlos no cambiara la estabilidad.

RESUMEN

MNos adentramos en el mundo del overclocking bajo la plataforma AM3, con un microprocesador de la
familia Phenom Il x4 955, y aprovechamos a conocer el motherboard para la proxima plataforma de AMD,
AM3+. Analizamos las opciones de los distintos BIOS, para qué sirven y como funcionan; vimos como
funcionan el reloj base y los multiplicadores; como con pequefias modificaciones podemos hacer grandes
cambios en la capacidad de procesamiento de nuestro microprocesador y estudiamos las opciones de
memoria en el BIOS. Aprendimos que todo hardware se comporta distinto aunque fuera igual y bajo las

mismas condiciones. Con esto tenemos las herramientas suficientes para iniciar nuestros proyectos.
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Actividades

TEST DE AUTOEVALUACION

1 :Cuéles son las ventajas de la nueva plataforma AMD AM3+ con respecto a la
anterior, AM3?

iQué es HT o HTT?

;Cual es la funcion de los multiplicadores?

:Se puede aumentar la velocidad del PCI-E?

;El HT modifica todos los valores, cémo los estabilizo?
;Qué son los nanosegundos?

:Cual es la diferencia entre ganged y unganged?

;Como establecer la velocidad en nanosegundos de una memoria?

O 00 N O g W N

;Los voltajes son algo necesario de modificar?

;Cual es el punto seguro de aumentar el voltaje?

-
o

ACTIVIDADES PRACTICAS

Reconozca el hardware que tiene instalado.
Entre al BIOS y modifigue pequenos multiplicadores o el reloj base.
Identifique el boton o switch de Clear CMOS.

Aumente el valor de frecuencia del CPU un 10% sin modificar voltajes.

g B W N =

Verifique la temperatura mediante software y bajo carga.
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Overclocking de
plataformas LGA 775

La plataforma Intel socket 775 o LGA 775 esta quedando

relegada, dado que aparecieron tres nuevas actualizaciones

(LGA 1156, 1366 y 1155 o Sandy Bridge) desde que esta vio

a luz alla por el ano 2000 con Pentium 4. Pero no podemos

dejar de lado esta plataforma dado que aun compite en HWBot

y puede dejar muchos puntos, sobre todo por su bajo costo.
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Chipsets y nomenclaturas

Si bien, es simple el overclocking en las plataformas 775, tiene como
siempre pequefios trucos que iremos viendo a medida que los
descubramos. Como primera medida, necesitamos saber cual es el
chipset de nuestro motherboard, dado que este tiene influencia directa
en el overclocking. Existen, dentro de las plataformas 775, varios
chipsets aptos para el overclocking, los mejores son el X48 y el P45 del
fabricante Intel y el chipset 790i de Nvidia. Estos chipsets tienen
soporte para memorias DDR3, que marcan una diferencia muy
importante en cuanto al rendimiento con sus antecesores, las DDR2. El
otro punto para tener en cuenta es el FSB como bus de estos chipsets,
que permiten los ultimos microprocesadores de hasta 1600 MHz.
Recordemos que el FSB como bus comunica el microprocesador con el
northBridge, que en este caso controla, entre otros componentes, los
modulos de memoria RAM, por lo tanto, cuanto mayor velocidad tenga
este, menor sera el tiempo de respuesta de la comunicacién entre ellos.

B Figura 1. Aqui se presenta una placa de la marca XFX con el chipset
7901, que permite memorias DDR3.

» www.redusers.com



OVERCLOCKING =24 203

Como segunda medida, necesitamos conocer el ICS o PLL, dado que
este chip es el que nos permitira aumentar unos puntos mas de FSB en
Windows con programas del tipo SetFSB, cuando el BIOS no pueda o
simplemente en caso de microprocesadores con el multiplicador
blogqueado. Intel hizo de esto un habito comercial y empez6 a bloquear
todos los procesadores, dejando solo desbloqueados los que tienen el
sello de Extreme en sus productos, cuyo precio es mas elevado. Esta
jugada comercial hizo que se crearan las aplicaciones donde
directamente se cambia la frecuencia del FSB sin entrar al BIOS, en las
que las opciones de overclocking de los motherboards eran escasas.

> Figura 2. El PLL se puede encontrar cerca del cristal oscilador que se
muestra en un encapsulado plateado.

Debemos tener en cuenta que la plataforma de Intel LGA 775 aun deja muchos puntos de hardware en

HWBot. Al tener un bajo costo en el mercado en comparacion con las mas nuevas y obtener un muy buen

rendimiento, es una opcion ideal para los que empiezan con el overclocking.
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Nomenclatura

La nomenclatura habitual en los BIOS de la plataforma 775 es simple,
dado que las opciones de overclocking no son muy vastas. Tomaremos
de ejemplo el BIOS Phoenix del motherboard XFX 790i Ultra Sli.
;Cuales son los puntos a tocar en el BIOS? Para esta respuesta,
necesitamos conocer en primer lugar la nomenclatura de cada uno de
los aspectos del BIOS:
¢ CPU Frecuency: indica la frecuencia del CPU o microprocesador.
¢ CPU Multiplier: indica el multiplicador del microprocesador.

Recordemos que si no poseemos un procesador de la serie Extreme

de Intel, este multiplicador estara bloqueado hacia arriba, por lo que

solo se ajustara para valores mas bajos del maximo.

FSB (QDR): indica el valor del reloj del sistema multiplicado por 10x.

FSB Frecuency: indica el valor del FSB. Este sera el principal punto

de overclocking, sobre todo, pensando que el 90% de los

procesadores que corresponden a la plataforma 775 se encuentran
bloqueado en su multiplicador.

Phoenix AwardBIOS CHUS Setup U X
System Clocks

Item Help

Fh

CFPU Hulilpiu:r 7 X Iy i CPU freqguency
CPU N-2 Ratio [Enabled] multiplier

CPU cor lock
PCle x16_1 & x16_2, HHz [Autol FSB Ref Clock-4
PCle x16_3, MHz [Auto] CPU Multiplier

SPP<{->HCP Ref Clock, MHz [Autol

. iT Multiplier ==
nForce SPP --> nForce HCP [5 x1
nfForce SPF {-- nForce MCP [5 x]

ws Spread Spectrum Setting w=

CFU Spread Spectrum [Center Spreadl
HT Spread Spectrum [Autol

PCle Spread Spectrum(SPP) [Disabled]

*+:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F16:Save ESC:Exit F1i:General
F5:Previous Values F?: Defaults

» Figura 3. Modificando el multiplicador hacia valores inferiores, dado que
este microprocesador esta bloqueado hacia arriba.
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e FSB-Memory clock Mode: indica si queremos que la velocidad
de las memorias esté relacionada con el FSB. En la mayoria de los
casos, esto es inutil, dado que nos traba el overclocking del micro,
por lo que siempre es recomendable seleccionarlo en Unlinked.

¢ FSB-Memory Ratio: nos indica la velocidad o el divisor en el cual
seleccionaremos nuestras memorias. Recordemos que es la relacion
entre FSB y velocidad de memorias.

- Memory Cloc 'l F5B - Memory Clock Mode

(QDR), MH=z ‘ fiuta SN R
B QL Linked 53 [ ]
(DDR), MHz \ Unlinked L . [n]

MEM (DDR)
Er .I .;J” N {
lually. Memor
nges
portionally.
pry Timing Set]— — ~
Tl:Move ENTER:Accept ESC:Abort linked]
— - m— . er FSB and m

P Figura 4. La seleccion de Unlinked para que el FSB no afecte a

l las memorias y pueda tornar nuestro overclocking inestable. l

Las memorias tienen los mismos ajustes, esto es, podemos
identificar los timings segun especificaciones de estas y ajustarlos,
pero siempre conviene dejar las memorias para el final, estableciendo
toda la secuencia en Auto y esperando obtener primero el mejor y
mas estable overclocking para el microprocesador. Una vez logrado
el mayor overclock estable del microprocesador, es cuando podremos
iniciar la optimizacion de los timings en las memorias.

VOLTAJE

Es necesario tener en cuenta que como en cualquier plataforma, el aumento del voltaje necesariamente

tiene que ser realizado en forma paulatina, esto es, primero probar un maximo de velocidad, sin aumentar
el voltaje. Y elevarlo recién cuando en la velocidad deseada no se obtiene estabilidad, de esta forma nos
aseguraremos de obtener los mejores resultados.
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Phoenix AwardBIDS CHOS St tup Utility
Memory Timing Setting

Memory Timing Setting [Expert]
(CAS Latency) [Autol(l11)]
[Auto(l11)]
[Autol(11)]
[Auto(29)]
Command Per Clock (CHMD) [Autol(2T) ]

tRRD [Auto(B)]
tRC [Auto(49)]
tWR [Auto(12)]
tWTR {Auta(19)]
tFaW [Auto(38)]
tREF [Auto]

tRFC [Auto(106)1

e — =
———

Ti+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F18:Save ESC:Exit F1:Ge
FS:Previg alue 7 Dia 2

P Figura 5. La seleccion de los timings de memoria. Este ajuste se hace
en un apartado distinto, en Memory Timings Settings.

Asimismo, al estar en la opcion denominada Unlinked, podemos
darle el valor deseado de velocidad, lo que nos ofrece opciones desde
400 MHz hasta los 2500 MHz, pero debemos tener cuidado.

M { | gjory freguen
- Memory Cloc (DDR), MHz
Memary Rata e or use +7
(QDR), MHz e that Actua
tual FSB (QDR = 480 R) reflects
(DPR), MHz 2568 ual freguenc
al HEH (DDR) 1 take effec
in a DEC number : oot.

pry Timing Set|-

T4:Move ENTER:fAccept ESC:Abort

e —— e

D Figura 6. Al no estar predeterminada, la velocidad de las

l memorias puede ser seleccionada mediante valores. ]
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La seccion de voltajes es simple, dado que no tenemos mayores
opciones. Entre ellas, se encuentran:
e CPU Core: nos indica el voltaje del microprocesador. Este valor
dependera del microprocesador que usemos y su refrigeracion, y de
que usemos refrigeraciones extremas.

1Y . : [ 1]
REF Lane 1 0 ; ]

Lane 2

I
]
]
I
]

[
[
[
[

fl:HMove ENTER:Accept ESC:Abort

P Figura 7. El voltaje CPU Core. Este voltaje tiene un minimo de
0.5125 V para el microprocesador y un maximo de 2.0 V. l

e CPU FSB: nos indica el voltaje del FSB. Es necesario aumentar este
voltaje a medida que se elevan los FSB, pero siempre de manera
escalonada y buscando primero el limite del CPU, dado que recién
si este no aumenta, entonces subimos de
0.15Ven0.15 V. Como un maximo teorico,

podriamos establecerlo en 1.4 V, controlando ES RECOMENDABLE

las temperaturas. ESTABLECER EL
¢ Memory: nos indica el voltaje de las

memorias. Se recomienda establecer este VOLTAJE DE LAS

voltaje de acuerdo a las especificaciones de MEMORIA EN FORMA

las memorias manualmente y solo aumentarlo

hasta 1.8 V sin problemas, en caso de MANUAL

inestabilidad de este componente.

e nForce MCP: nos indica el voltaje del chipset
northbridge o NB (puente norte). Es necesario modificar este
voltaje, teniendo en cuenta la velocidad de las memorias y el calor
que genera este chipset. Observamos que en este caso se llama
nForce, al ser un chipset desarrollado por Nvidia, tiene como punto
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comun el nombre de MCP. Como maximo de referencia, podriamos
establecer este valor en 1.35 V.

¢ nForce SPP: nos indica el voltaje del chipset southbridge o SB
(puente sur). Este voltaje no conviene elevarlo, dado que afecta los
componentes controlados por él, como ser, SATA, USB, etcétera.

CPU FSB

@ Huto

1.16080 . ... |
|
|
1
|
|
l

11:Move ENTER:Accept ESC:Abort

P Figura 8. Las opciones de voltaje en el FSB. En este caso, no es

la sumatoria, sino el voltaje real del FSB. ]

Es conveniente deshabilitar las opciones de energia y temperatura
del BIOS, tales como CPU Thermal Control, C1E Enhanced Halt
State e Intel SpeedStep. Estas opciones se encuentran en el apartado
CPU Configuration y también podemos deshabilitar Limit CPUID
MazxVal, que sirve para que un sistema operativo anterior a Windows XP
reconozca procesadores mas modernos. Si bien, no todas las opciones
de energia necesariamente afectan al overclock, muchas de ellas si,
dado que sirven como proteccion contra temperaturas.

."/‘_--.
@ EL VALOR DE BCLK

Debenos tener en cuenta que la tarea de obtener un valor alto de BCLK es ideal para el trabajo de

overclocking, esto se da en forma independiente de los multiplicadores de los demas componentes
involucrados. Por lo tanto, recordemos que es conveniente trabajar con todos los multiplicadores
en niveles bajos, buscar primero este valor y obtener el maximo posible. Una vez finalizado este

procedimiento, recién ahi es necesario ajustar los multiplicadores.
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Phoenix AwardBIUS CHOS Setup Utility
CPU Conf iguration
Limit CPUID MaxUal [Disabled]
Intel SpeedStep [(Disahled]

CPU Thermal Control [(Disabled]
C1E Enhanced Halt State [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabledl
Uirtualization Technology [Enabled]

CPU Core 1 [Enabled]
CPU Core 2 [Enabled]
CPU Care 3 [Enabled]

tl++:Move Enter:Select
F5:Prevyi = La

b Figura 9. Las opciones de energia, temperatura y sistemas operativos
en el apartado CPU Configuration.

Overclocking

Sabiendo que en la mayoria de los casos el multiplicador de los
procesadores esta bloqueado, tendremos que aumentar el FSB para
overclockear las plataformas LGA 775. Claro esta que el FSB es
limitado, por eso necesitamos los mejores chipsets, o sea, los que mas
FSB soportan para esto. El bus frontal del motherboard quizas nos
presente alguna duda dado que este esta en 1333 MHz, distinto a los
200 MHz o 133 MHz que nos tienen acostumbrados el FSB. Esto se da
porque el bus frontal se multiplica por 4x con relaciéon al reloj base. Por
lo tanto, el reloj base del motherboard es:

e 1333 MHz FSB / 4 = 333.25 MHz

En algunos chipsets de la plataforma LGA 775, se da un reloj base de
266 MHz por lo que su bus frontal sera:
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e 266.66 MHz FSB x 4 = 1066 MHz Rated FSB

Este chipset nos garantiza 1600 MHz de bus frontal, por lo que
probamos si elevar este valor a 1600 MHz no nos causa problemas.
Tendremos si que tener en cuenta que este valor en CPU-Z aparecera
como 400 MHz de bus Speed (1600 MHz / 4 = 400 MHz). Por lo tanto,
la velocidad de nuestro procesador dependera de su multiplicador, tal
como podemos apreciar en la imagen que se muestra a continuacion.

T e .

cAl
| O e s s | et
Fila Options Help — Priocassor
Nme | Intel Core 2 Guind QEE00 3 :
Select CPU: [T 20 =] bumber of cores [ 4 o e s, i | lntEl)
" Processor Information Package |  Sockel775LGA Core 2
CFUID: | OwFE Techrology | B5MM  CoreVolege | 1456V Duad I
FICD: [0 Specification | biel(R) Core{TH)2 Duad CPU GBS00 @ 2 405Hz
Revision: | GO Famby | E wosel | F Stepping [ B
Processor: |_Mm2¢ﬂ9f§mﬂc«nﬂdd) | Ext. Fomby | B Ext hodsl [ F Revmon | GO
Frequency: | 3600, 11MHz (400.01 x 5.0) Insiructions: |MAK, SSE, 55E2, SSE3, S55E3, EMS4T
v;f I"@'m Clocks (Core#l) - Cache I
119000V Core Speed | 38005 MMz LiDate [ 4332 HBytes
| ISP #0; Temperature Readngs Wligger [ z90 Liingl. | 4x 32 Hbytes
Tj. Max: | 100C* Bus Speed | 4001 MHz Level 2 [ 24038 KByles
Care £0: |E'?C° h;l:| State Rated FSB 1600 2 Wiz . Lewel 5
Core #1: | 2300 0 Stats —
Cere #2: | 2500 0 State Seleclion |P-n::¢:::._r 21 -rl Coes | & Theeods | 4 .
Core #3; |_zrc5 co State Wersion 1.44.1
= oK
— CPU-Z |

l,;.i(i'

B Figura 10. Con el FSB Rated en 1600 MHz y el multiplicador en x9, el
Core 2 Quad Q6600 alcanza velocidades de 3600 MHz.

INTEL CORE 2 DUO

Intel venia perdiendo carrera en la fabricacion de microprocesadores con su competidor mas cercano,

AMD, hasta la salida de esta familia de procesadores, que literalmente se encargd de abarcar el mercado,
nos referimos a los Intel Core 2 Duo. Entre las muchas mejoras y capacidades de procesamiento, se

destacan las memorias RAM sincronicas con el FSB.
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El maximo alcanzado fue de 472.6 MHz, que al modificar el
multiplicador en x8, el procesador alcanzo6 una velocidad de 3780 MHz.
Es quizas, necesario aumentar levemente el voltaje para conseguir
estabilidad del sistema, tanto de CPU Core como de CPU FSB.

* CPU-2

ALEIXIER|cocte | Morboms | ey | 50 [ bou
Fla Options Halp s
Sedect cPu: [P0 20 | Mumber of cores | 4 neme | mmelCore2Gusd GBS0 . )
| - | Code Name - Geriztiekd B intel
rProcessar Information | & iraned I hy ..
: Pachage | Sockel TTSLGA Cora2
CPUID: | Dx6FB e
:lu Technology | BSnm  CoreVetege | 1.488v
Revision: [G0 Specification | infel() Cora(Th)Z Guad CFLU 108500 (@ 240GHE
Processor: | Intel Core 2 Quad Q8600 (Kentsfiekd) | Wl HAE2F: Hleppg | H
Frequency: |3773.57MHz (472,45 2 8.0) m"‘“’"“'lm‘iﬁ =i Em": Eon B
Patform: |LGa 775 3 s : ' i
¥ID: | 1. 3000w Clacks (Core() ~Cache .
T sl Rl | core Soeed [ 37505 MHz | LiDsa [ 4x32KBses
P £ ey x8.0 Linst, | 4% 32 HBEes
. Maxc: [ 100ce Bue Speed 4726 WHz | Lawel2 | 2 4085 HBytes
Core - | 30Ce e Rated FSB 16303 MHz | Levsla |
Core #1: | 25C* C0 Skate
Saidel s €0 Siake Selection [Frocesser 21 ] Cores [ & Theesas| & ||}
Core #3: [30cr |co seate 1
Wersion 1.44.1
1[4 I

= Figura 11. Con el FSB Rated en 1890 MHz y el multiplicador en x8, el
Core 2 Quad Q6600 alcanza velocidades de 3780 MHz.

Es esta combinacion la que nos da un overclocking estable, por
un lado, conseguir primero el mayor FSB posible, incluso bajando
el multiplicador del procesador, para que este no sea un obstaculo.
Una vez alcanzado el mayor FSB que el motherboard en conjunto

@ TEMPERATURAS

Es importante saber que si bien casi todos los microprocesadores de la plataforma LGA 775 tienen un
alto rango de temperatura en funcionamiento, estos son quizas los microprocesadores que mas calor
generan, por lo que siempre es indispensable controlarlos.
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con el microprocesador puede alcanzar, probamos aumentar los
multiplicadores hasta el limite de nuestro procesador en caso que estos
estén bloqueados o hasta el limite de estabilidad y temperatura, en
caso que no estén bloqueados.

SetFSB

Existe para Windows un programa que ayuda mucho para subir unos
ultimos FSB o en caso de que el BIOS no tenga alguna opcion de este
tipo. Este programa se llama SetFSB y se puede descargar desde:

e wwwl3.plala.or.jp/setfsh.

Para que el programa funcione correctamente necesitamos conocer
el ICS o PLL el motherboard:

(M SotFSB 2.1.100.0 [E=JEETT X

Control Customize | Diagnosis Crealor Capture|

Clock Generalor ICSOLPRSO18BKL  »|  [lultra [ GetFsB

Current FSB/DDR/PCI-E/PCI Frequency | 333.3/666.6/100.0/33.3MHz
Select FSB/DDR/PCI-E/PCI Frequency 333 3/666.6/M100.0/33 3MHz

- 575/7T60
—— — - — _U. — - — . = ¥ ~ .
A T —
[ | | 1 i 3
Current CPU Frequency : Intemal | MMT 5 2666.5MHz

D Figura 12. En esta imagen vemos la ventana del SetFSB nos

l permite aumentar el FSB en tiempo real. ]

Existe un numero limitado de ICS cargado en la base de datos del

programa, pero si nos encontramos dentro de este, con modificar el
valor y configurarlo, tendremos un nuevo valor de FSB.

Optimizando las memorias RAM

La opcion FSB-Memory Clock Mode es valida si no usamos un FSB
mas alto que la especificacion de las memorias, esto es, si alcanzamos
una velocidad de FSB 500 MHz (2000 MHz FSB Rated) y tenemos el
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modo Linked marcado como activado, las memorias alcanzaran esa
velocidad efectiva, por lo tanto, si tenemos memorias de velocidad
1600 MHz, es probable que el sistema quede inestable. Si elegimos la
opcion denominada Unlinked, podremos configurar manualmente la
velocidad de las memorias, obteniendo los mismo, 500 MHz para FSB,
pero con memorias en 1600 MHz.

En este chipset, Nvidia creo otra herramienta para el overclocking en
las memorias, llamado EPP 2.0. Esta tecnologia, similar al XMP de Intel
(Intel Extreme Memovry Profile) permite cargar un perfil predeterminado
de velocidad y un timing de memoria automaticamente. Este perfil viene
incorporado en el controlador de la memoria, por lo que solo
seleccionandolo obtenemos el rendimiento exacto de las
especificaciones de esta. También, permite seleccionar un overclocking
moderado en el CPU, para que este armonice con las memorias.

- Memory Clt:lC: EFF 2.0 Memory

(QDR), MHz Ii CrPUDC @&
I 1] ‘ CrUDC
CruncC .
CruDC e |
Crunc [
CPUDC
Auto T e L
Expert Sk ]
ry Timing Set - — — —fuir
Tl:Move ENTER: Accept ESC :Abort rvoltaging

— to 'i_r.“|p1 ouve

(DDR), MHz [

1
]
]

D Figura 13. El perfil EPP previo a ser cargado. La opcién Expert

l carga los valores exactos de perfil de las memorias compatibles. l

BCLK es la abreviatura de Base Clock o reloj base. Este nuevo reloj, distinto al FSB en cuanto a funciones,

pero que al igual que este, es el generador de pulsos para todos las demas frecuencias. Si bien la funcion
como reloj base es la misma, el nuevo nombre para el FSB como BUS es QPI o QuickPath. Este cambio
de nombre entre el reloj base y el BUS, se deba a que el FSB como reloj base y como BUS prestaba a

continuas confusiones por parte de los usuarios.
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Overclocking de
plataformas LGA 1156

La plataforma LGA 1156, conocida también por su nombre en
codigo, arquitectura Nehalem o socket H1, fue lanzada en el afio 2009
para reemplazar al socket LGA 775. Si bien, ya existia la plataforma
tope de Intel, LGA 1366 lanzada en el afio 2008, esta nueva plataforma
adopto muchas cualidades de la nueva tecnologia y recorté otras, como
ser, el triple channel de la plataforma 1366. Incluso, se penso que esta
plataforma se habia hecho para masificar el consumo, dado los altos
costos de la plataforma 1366 vy el requerimiento de cambiar el dual
channel por el tiple channel.

Arquitectura y nomenclatura

En el socket 775, vimos que existe una comunicacion entre el
northbridge o NB y el procesador, y esa comunicacion es esencial para
el overclocking. Esta comunicacion, llamada bus FSB, fue reemplazada
dado que si bien en los ultimos chipsets su velocidad de comunicacién
era elevada, estaba quedando relegada por la competencia, AMD, que
incorporo el controlador de memoria en el chip del microprocesador,
disminuyendo considerablemente las latencias producidas por esta
comunicacion. Intel lanzo el socket 1366 y un ano después, el socket
1156 con la misma tecnologia, esto es, incorporando el controlador de
memoria al microprocesador. Las principales mejoras de esta
plataforma son, entre otras, el controlador integrado de memorias
DDR3, el bajo TDP, que genera una menor generacion de calor y el DMI
(Direct Media Interface), que es la nueva generacion del bus FSB. Entre
los chipsets de la plataforma LGA 1156, se destaca el P55, que, si bien

444

1156 PINES

La plataforma LGA 1156 recibe su nombre por los 1156 pines de contacto que tiene el motherboard y

1156 receptores de comunicacion que tiene el microprocesador. Asi como la plataforma 1366 tiene esa

canfidad de conectores y varia su tamafio para albergarlos.

» www.redusers.com



OVERCLOCKING ==

no tiene soporte para el IGP incorporado en algunos microprocesadores,
es el chipset mas estable para el trabajo de overclocking.

215

CPU PCI-E Graphics
i I s
DDR3
IMC Memory
DMI

Platform Controller Hub

Integrated
Display IME Display
I/0 Controller QB  ooomeeea- :
L]
) Peripherals i
Real time Clock T

B Figura 14. En esta imagen vemos el diagrama de intercomunicacion
del chipset P55 y el microprocesador.

Nomenclatura

Para conocer la nomenclatura de los distintos parametros a modificar
en el BIOS, tomamos de ejemplo el motherboard Asus Sabertooth 55i
con chipset P55. Este BIOS es completo por lo que también podremos
apreciar la mayoria de los parametros en los demas motherboards
del mercado. ;Qué debemos modificar? Veremos a continuacion las
nomenclaturas de cada parametro de la pestafia Ai Tweaker:

e CPU Ratio Settings: indica el multiplicador del procesador.

Aunque esté bloqueado, Intel dio en estas nuevas plataformas

multiplicadores altos dando la posibilidad de overclockear cualquier

procesador sin la necesidad de comprar uno de la serie Extreme.
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e BCLK Frecuency: es el valor del reloj base. Asi como el FSB de la
plataforma 775, este valor tiene que ser aumentado dado que en
esta plataforma, los microprocesadores que tienen el multiplicador
desbloqueado son pocos.

tio Setting [Autnol

[ 2 Figura 15. En esta imagen vemos la pestana llamada A1 Tweaker
del BIOS del motherboard Asus Sabertooth 55i.

e PCIE Frecuency: es la frecuencia del slot PCI-E. En esta plataforma,
esta frecuencia no tiene afectacion directa al overclocking, por lo
que se puede dejar en 100 MHz o en algunos casos, subirlo como
mucho a 105 MHz.

@ LA PERDIDA DE PINES

Recordemos que antes de la salida de la plataforma LGA 1156, esta se conocia por LGA 1160. El zécalo
MNehalem perdio 4 pines innecesarios en un principio, segun Intel, pero ademas se debe a que la salida de
los motherboards ya contenian en sus zdcalos solo 1156 contactos.
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D Figura 16. Las frecuencias seleccionables con BCLK en stock, a

I medida que aumente el BCLK, se presentaran otras frecuencias. I

e DRAM Frecuency: es la frecuencia de las memorias RAM. Este
ajuste se puede hacer via XMP, o bien manualmente.

e QPI Frecuency: es la velocidad del bus de comunicacion entre el
chipset P55 y el microprocesador. No confundir QPI con FSB, este
tiene un valor fijo que puede ser aumentado, pero no mucho y
depende generalmente del valor estipulado por el microprocesador.
Igualmente, como algo habitual, lo podemos dejar en Auto, solo
ajustandolo en caso de inestabilidad.

Particularmente en este BIOS y en algunos mas, se necesita
desbloquear las instrucciones para poder realizar procedimientos de
overclocking. En este caso, se llama Ai Overclock Turner y se tiene
que seleccionar Manual, para poder modificar valores de BLCK y CPU
Clock Ratio, entre otros. Existe la posibilidad de seleccionar XMP, el
BIOS lee la informacion del chip de memoria RAM y carga el perfil
XMP, impulsando las memorias a una velocidad exacta segliin sus

Debemos aber que Nehalem es el nombre en clave utilizado para designar a la microarquitectura de

procesadores Intel, sucesora de la microarquitectura Intel Core. El primer procesador lanzado con la
arquitectura Nehalem ha sido el procesador de desktop Intel Core i7.
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especificaciones y, ademas, debemos tener en cuenta que se encarga
de impulsar el BLCK para que se ajuste a ese perfil, impulsando al
mismo tiempo al microprocesador.

Tuner

D Figura 17. La posibilidad de carga del perfil XMP, asi como un
OC del 5% o directamente en forma Manual o automatica. l

Si seleccionamos la opcion denominada Manual procederemos a
realizar el desbloqueo de las opciones de overclocking. En la mayoria
de los BIOS, encontramos opciones de overclocking automaticas, esto
es, rutinas que nos indican un nivel de overclocking moderado.

En este caso particular, esta opcion se llama 0C From CPU Level UP y
podemos verla en la siguiente imagen.

[Autol

Auto

l D Figura 18. En esta captura podemos apreciar la seleccion de

una carga automatica de OC de leve a moderado. l
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Tanto en la solapa Ai Overclock Turner y como en Advanced y luego
en la opcion CPU Configuration, encontramos las opciones de energia:
e CI1E Support es una tecnologia que permite ahorrar energia
mediante la disminucion del BLCK cuando el sistema no esta en
carga. Es necesario deshabilitarlo.

219

Dizabled]

> Figura 19. En la pestana denominada Advanced, podemos ver la
mayoria de las opciones relacionadas con la energia.

e Hardware Prefetcher: es un suministro de instrucciones para
mejorar la jerarquia de la memoria caché, esto es, aumenta su
ancho de banda. Se utiliza generalmente para disminuir las
latencias cuando se usan servidores de bases de datos grandes e
interrelacionales. Es necesario deshabilitarlo.

e Adjacent Cache Line Prefetch: se encarga de realizar la activacion
de 64 bytes extra de instrucciones para mejorar el ancho de banda.
Es necesario mantenerlo deshabilitado.

e Max CPUID Value Limit: se trata de una identificacion del valor
CPUID para sistemas operativos anteriores a Microsoft Windows XP.
Es necesario mantenerlo deshabilitado.
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e Intel Virtualization Tech: es una tecnologia Intel desarrollada
principalmente para desarrolladores y para ambientes servidores. Es
necesario deshabilitarla.

e CPU TM Function: es una proteccion térmica del microprocesador.
Existen dos puntos de temperaturas incidentes, TM1 vy TM2. La
primera es un ralentizador del microprocesador a cierta
temperatura y la segunda es el apagado del microprocesador. Es
necesario deshabilitarlo.

L ]
LR ]
L ]

Autol

b Figura 20. En la pestaia A1 Tweaker, se encuentran las opciones
de Spread Spectrum del microprocesador y del slot PCI-E.

¢ Execute-Disable Bit Capability: se trata de una proteccion de
seguridad de hardware de desbordamiento de buffer, de esta forma
se encarga de evitar entradas maliciosas o del tipo gusanos/
troyanos. Es necesario deshabilitarlo.

e Intel HT Technology: es la tecnologia propietaria de Intel, Hyper-
Threading o HT, que virtualiza nucleos del microprocesador, si
este tiene esta tecnologia. Es necesario habilitar en caso de algunos
benchs que lo requieran, como wPrime o 3D Mark Vantage.
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e Active Processor Cores: indica la posibilidad de activar todos o
algun nicleo en particular. Solo seleccionar de a nicleos, en caso de
identificar uno mas eficaz para SuperPi, de lo
contrario, dejar siempre en All

e A20M: es una linea de direccion (linea 21) LA OPCION ACTIVE
que funciona como puerta légica. Es necesario PROCESSOR CORES
deshabilitarla (debemos tener en cuenta que
esta deshabilitada por defecto). SE ENCUENTRA

¢ Intel SpeedStep Tech: se encuentra tanto HARILITADA POR
en esta pestafia, como en Ai Tweaker.

Esta tecnologia permite al sistema ajustar DEFECTO

dinamicamente el voltaje y la frecuencia
del procesador, por lo que es necesario
deshabilitarla.

e Intel TurboMode Tech: se trata de una tecnologia propietaria
Intel, que aumenta uno o dos nucleos (solo microprocesadores de
4 nucleos), cuando una tarea que no es multihilo lo necesita. Es
necesario deshabilitarla. Esta opcion también se encuentra en la
pestana denominada Ai Tweaker.

e Intel C-State Tech: es una tecnologia propietaria Intel, que permite
la reduccion de la frecuencia del microprocesador. Fue creada
especialmente para Intel Centrino, aumentando la duracion
de las baterias en netbooks. Es necesario deshabilitarla (viene
deshabilitada en forma predeterminada).

Buscamos la opcion de Spread Spectrum para el CPU y solo la
encontramos debajo de los voltajes.
¢ Load-Line Calibration: es una herramienta que permite una
calibracion en la tension para evitar VDroop. ;Que es VDroop? Si la
opciéon Load-Line Calibration (LLC a partir de ahora) esta

g
@ EL VDROOP Y LA ESTABILIDAD

Tengamos en cuenta que si bien, en algunos casos, mantener la tension estable mediante el LLC
es recomendable, en otros, asumiendo cuanto vdroop tiene el motherboard, se logra estabilidad

deshabilitandola y sumando al voltaje configurado en BIOS el voltaje vdroop.
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deshabilitada, cuando el microprocesador pasa de un estado de
reposo a un estado de carga, existe una caida importante de tension,
hasta que el VRM recupera la tension.

1.28V o
1.27v
Maximo voltaje
1,26V seglin
’ especificaciones Pico de
125V bommo b el ksl S | CPUVID |
| Ligeros y
1.24V pesados 73 |
gambios UISE \
de carga A /1\
1-23'\" -h\l ———— V U" T —l
\ Voltaje
1.22V en reposo
Carga
1.21v [P v |Proop
1.20v ﬂ
Y Uﬂv“fﬁ‘““n J
bltaje bajo "
Ligeros y
1.18vV / carga tdtal pesados
cambios
1.17V \ de carga
1.16V

P Figura 21. Con el CPU VID (voltaje de CPU) establecido en 1.25 V,
vemos la situacion en reposo y carga.

Pero el vdroop esta disefiado para asegurar que el voltaje
seleccionado en el BIOS no supere la tension real. Como dijimos,
siempre existe un cambio de voltaje y, sin vdroop, el exceso puede
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hacer que el voltaje sea mas alto que lo que se propuso en el BIOS (por
una fraccion de segundo), lo que puede danar la CPU.

1.30v s
1.99V Rico de voltaje
1,28V Ma;im ?rcnltage dg

especificacion excedidp
1.27V

Ligeros y pesados

cambios de|ca
1.26V L

! CPUVID
1.24v V_ofidet
1.23v — l )\ [\ J'I\df\vﬂ"\.___ r-_} ﬂ /\Uﬂunv“l
Peshda | 1 v V U
ca
1.22v -
J Voltaje con carga U
1.21v Voltaje en reposo M
1.20v
Ligeros y pesados
1.19v cambios de carga
1.18V
Pico minimo

1.17V de voltaje

= Figura 22. Con LLC habilitado, estableciendo el CPU VIDen 1.25V,
vemos que en carga esta tension puede llegar a 1.29 V.

Observamos que incluso se necesita mas tiempo para que el sistema
se estabilice después de pasar de una situacion de carga a un estado
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Idle. Esto se debe a que es mas dificil para los reguladores de voltaje
mantener la tension constante en todo momento. El vdroop tuvo mala
fama entre los overclockers, principalmente en los motherboards de
gama baja y media, que al contar con pocos reguladores de voltaje,
el vdroop era elevadisimo, dificultando la tarea de establecer un
voltaje real en el BIOS. Muchos para evitar este problema hicieron
modificaciones en sus placas (mod volts, mod vdroop y mod lapiz) para
reducirlo. Gracias a esto, los fabricantes de los motherboards crearon
el LLC. Esto no quiere decir que con el LLC habilitado, no tengamos
vdoop, pero si que tendra un mayor control sobre los VRM. Como
conclusién, si el motherboard tiene suficientes reguladores de voltaje
y de buena calidad, el LLC puede estar deshabilitado. En caso de que
el overclocking esté siendo perjudicado por un excesivo vdroop, solo
entonces debemos habilitarlo.
¢ CPU Spread Spectrum: es una opcion de disminucion de
interferencia electromagnética (EMI). Es necesario deshabilitar
esta opciéon dado que reduce los aumentos del reloj base y la
sincronizacion de este reloj con algunos dispositivos mediante
niveles de modulacion.
e PCIE Spread Spectrum: es la misma opcion, pero para el slot PCI-E.
Es necesario deshabilitarla.

Manua l

Manwall

D Figura 23. Para habilitar los items de voltajes, es necesario

l configurar en Manual el CPU Voltage Mode. l

Conocer los voltajes es algo necesario cuando practicamos
overclocking. En la pestaina Ai Tweaker encontramos todos los voltajes
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necesarios para el sistema. Es necesario si, en este y en muchos BIOS,
seleccionar en Manual la opcion de modificacion de voltajes.
e Fixed Voltage: nos indica el voltaje del microprocesador. Vemos
que en el item posterior, nos provee el voltaje
actual, bajo el nombre de Current CPU Core

Voltage. Este item varia de nombre de acuerdo FIXED VOLTAGE
a los fabricantes y se puede encontrar bajo el SE ENCARGA DE
nombre de CPU Voltage o CPU Core Voltage.
El maximo establecido cambia de acuerdo al INDICARNOS EL
tipo de refrigeracion y también dependiendo VOLTAJE DEL
del microprocesador en uso.

e IMC Voltage: este voltaje también cambia de MICROPROCESADOR

nombre en muchos BIOS. Se lo puede encontrar

bajo el nombre de CPU VTT Voltage, QP1/

VTT o QPI/DRAM Voltage. Este valor nos indica el voltaje
asignado al controlador de memoria integrado en el procesador
(IMC). Es necesario aumentar este voltaje a medida que se eleva
la frecuencia del microprocesador y del BCLK. Como maximo,
podriamos establecerlo en 1.4 V.

e DRAM Voltage: es el voltaje de las memorias RAM. Es recomendable
establecerlo manualmente de acuerdo a las especificaciones de las
memorias, pudiendo aumentarse hasta 1.75 V sin problemas, pero
solo en caso de inestabilidad de este componente.

e CPU PLL Voltage: es el generador de reloj del microprocesador.
Cuando se elevan los valores de BCLK a partir de 200, es necesario
aumentarlo un poco. El maximo recomendable es 1.9 V.

e PCH Voltage: es el voltaje encargado de suministrar energia al
chipset P55, en este caso. No es necesario aumentarlo, solo en caso
de inestabilidad se puede llevar a un maximo de 1.1 V.

/

@ EL AHORRO DE ENERGIA

Siempre es recomendable, a la hora de practicar overclocking, desactivar las opciones de energia del
BIOS. Incluso, algunos programas de overclocking sobre plataformas Windows manejan la energia,
necesitando configurarla exactamente en esos programas para que no haya bajas de tension en

momentos de inactividad o cuando elegimos hacer bench.
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PLL. Uoltage

b Figura 24. Los valores current también pueden ir cambiando a medida
que se aumentan las frecuencias.

Overclocking

El overclocking en las plataformas 1156 es un poco mas complejo
que en las plataformas 775, pero no es para nada dificil. Hay que tener
presentes algunas pautas para lograr estabilidad, como ser, voltajes
que antes no teniamos en cuenta, PLL, VTT o IMC y, por supuesto,
Vcore y VDRAM. El reloj base de toda plataforma LGA 1156 es de 133
MHz. Teniendo en cuenta esto, pasemos a practicar overclocking en

444

Debemos tener en cuenta que con el lanzamiento del procesador denominado Core 2, la abreviatura C2
se ha vuelto de uso comtin, con sus variantes C2D (Core 2 Duo) y C2Q, C2E para referirse a los Core 2
Quad y Core 2 Extreme, respectivamente. C20QX se refiere a los Extreme-Edition de los conocidos como
Quad Cores (QX6700, QX6800, QX6850).
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nuestra plataforma. Este se hizo con el microprocesador Intel Core i7
860, socket 1156, que, al no ser de la linea Extreme, tiene sus
multiplicadores bloqueados, algo que no sera en esta plataforma un
impedimento para el overclocking, dado que los motherboards con
chipset P55 tienen, por lo general, un alto nivel de BCLK.

b Figura 25. En esta imagen podemos ver los valores que corresponde a
stock dentro del BIOS.

La velocidad de este microprocesador es de 2.8 GHz stock, con un
Core Ratio o multiplicador maximo de 21x:
¢ Reloj base (BCLK) x Multiplicador CPU = Frecuencia del CPU
e 133 MHz (reloj base o BCLK) x 21 = 2793 MHz

Vamos a hacer un overclocking moderado, considerando que atin no
tocamos el voltaje. Seleccionamos con el mismo multiplicador (21x) un
BCLK de 160 MHz. Notemos que podemos seleccionar las memorias en
1600 MHz, independientemente del BCLK, dado que el multiplicador se
ajusta a 12x (es el multiplicador maximo teorico para las memorias):

e 160 MHz (reloj base o BCLK) x 21 = 3360 MHz
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L ]
L]
L ]

ck Tuner [Manuall

> Figura 26. Sin modificar voltajes, cambiamos el valor BCLK para
ajustar la velocidad del microprocesador.

Obtenemos casi un 20% de overclocking en el microprocesador lo que
se traduce en un aumento de capacidad de procesamiento. Esta velocidad
aunque moderada tiene que ser verificada en Windows. Para esto,
corremos el SuperPi en su modo de 32 M y controlamos las temperaturas
de operacion mediante el software CoreTemp. Si bien, un 20% puede
parecer poco, es mucho pensando la capacidad del microprocesador,
pero incluso, ese 20% se ve reflejado en aplicaciones reales, como ser,
procesamiento de datos pesados, edicion de video.

LOS MICROPROCESADORES BLOQUEADOS

A diferencia de otras plataformas, el BCLK de la plataforma socket 1156 permite grandes frecuencias por lo
general, por lo que no siempre es necesario buscar microprocesadores con su multiplicador desbloqueado,
evitando costos innecesarios. El overclock directamente se hace sobre el BCLK y aumentando el
multiplicador al maxime o modificandolo para encontrar estabilidad en un menor multiplicador.
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> Figura 27. Es necesario, por minimo que sea, incluso sin aumentar
voltajes, debemos verificar la temperatura.

Como podemos darnos cuenta, obtuvimos estabilidad y
consideramos que la temperatura de operaciéon no era excesiva por lo
que seguimos aumentando el BCLK con el maximo multiplicador
posible del microprocesador, x21. Las memorias a partir de 160 MHz de
BCLK aumentan cada vez que elevamos el reloj base, por lo que se
puede ajustar disminuyendo el multiplicador o probar con ese valor
que mencionamos a continuacion:

e 182 MHz (reloj base o BCLK) x 21 = 3822 MHz

@ LAS MEMORIAS RAM Y EL BCLK

A partir de los 160 MHz de BCLK, las memorias RAM aumentan su frecuencia conforme aumentamos el
BCLK, dado que en esta plataforma, el maximo multiplicador para ellas es 10x. Es importante tener en
cuenta esto, dado que muchos chips de memoria RAM no puede correr a frecuencias mas altas que las

de fabricacion, por lo que tendriamos que bajar el multiplicador.
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[Manuall

> Figura 28. Con el aumento del BCLK, aumenta la frecuencia de
memoria, dado que esta establecido como multiplicador 10x.

Nuevamente probamos la estabilidad y la temperatura en Windows,
corriendo el SuperPi 32M y con el CoreTemp midiendo las
temperaturas. Se necesito unos 0.05 V de voltaje para estabilizar el
microprocesador, una variacion muy baja como para que tenga efectos
térmicos. Se aumento de 1.1 Va 1.25 V el voltaje de IMC, por lo que no
llegamos cerca al maximo tedrico de 1.4 V como mencionamos, ese
maximo tedrico es un maximo impuesto por la empresa Intel,
considerando valores conservadores.

CLEAR CMOS

Es recomendable siempre tener bien identificado el botdn o switch del Clear CMOS, dado que, en algunos
casos, un overclocking inestable puede impedir que el sistema se inicie. Para esto, desenchufamos la
corriente de la fuente, accionamos el Clear CMOS y podemos nuevamente reiniciar nuestro sistema, con

el BIOS limpio o con las opciones optimizadas por este.
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> Figura 29. Las temperaturas no obtuvieron variacion con respecto a la
anterior configuracion, por lo que estan en una zona segura.

Obtuvimos mas de 1000 MHz de overclocking, con un aumento
minimo de voltaje, lo que nos asegura un muy buen margen de
temperatura y de velocidad de procesamiento. Esto sera
completamente beneficioso a la hora de realizar bench. Existe la
posibilidad de conseguir la misma velocidad con un BCLK mas alto y
bajando algin multiplicador al microprocesador, lo que beneficia a
todo el sistema. El BCLK cuanto mas alto mejor dado que aumenta
todos los demas relojes, pero al mismo tiempo conseguir altas
velocidades lleva a inestabilidad. Es necesario e importante, como

® TORNEO DE HWBOT

Existen torneos en HWBot, donde no importa que hardware se testee, si no, el porcentaje de aumento de
un componente determinado. Esto se hace para equiparar de alguna forma, las diferencias que existen

entre las diversas plataformas, por lo que se valora el porcentaje alcanzado en el componente.
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siempre, establecer la frecuencia PCI-E en 100 MHz,
independientemente del BCLK que nosotros le apliqguemos, dado que
es peligroso para la placa grafica.

LR
L ]
LR ]

[100]

> Figura 30. En todas las etapas del overclocking, se debe verificar la
velocidad del slot PCIE, porgue puede perjudicar a las placas graficas.

Optimizando las memorias RAM

La optimizacion de las memorias en esta plataforma es quizas uno
de los pasos mas seguros, dado que al estar establecida una relacion
con el BCLK (como en todas las demas plataformas) a partir de los
160 MHz de este, podemos probar la estabilidad, o bien disminuir
el multiplicador. En este BIOS en particular y en muchos otros, el
multiplicador se muestra directamente en forma de frecuencia, esto
es, se selecciona la frecuencia manualmente. Comos abemaos, dijimos
que el maximo multiplicador teorico de las memorias es 12x, pero esto
sucede hasta que el BCLK llega a una velocidad de 160 MHz. Aunque
debemos tener en cuenta que a partir de esta velocidad, el maximo
multiplicador para las memorias sera de 10x.
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e 12x Multiplicador RAM x hasta 160 MHz (reloj base o BCLK) =
Frecuencia de RAM

e 10x Multiplicador RAM x mayor a 160 MHz (reloj base o BCLK) =
Frecuencia de RAM

Auto

} Figura 31. Con el BCLK stock, esto es, 133 MHz, las memorias se

l pueden configurar en 1600 MHz mediante el multiplicador 12x. l

Con el overclocking del microprocesador en 3822 MHz, BCLK en
182 MHz vy, por lo tanto, con las memorias en 1820 MHz, teniamos
un buen numero, pero latencias eran altas. En la pestafa Ai Tweaker,
encontramos un item que se llama DRAM Timing Control, el cual nos
permite acceder a las opciones de timings de las memorias.

Optimizar las memorias RAM es un proceso de mucha paciencia,
dado que cualquier error en el seteo en el BIOS, una vez guardado, es
muy probable que el sistema no inicie. Por eso, es importante antes de
optimizar las memorias, conocer y recordar el seteo del microprocesador.

@ GUARDAR PERFILES EN EL BIOS

En la mayoria de los BIOS actuales, los seteos de configuracion se pueden guardar. Presionando

generalmente las teclas F11, se guarda un perfil con el seteo actual, por lo que es necesario probarlo,
verificar estabilidad y recién ahi guardarlo. Generalmente, con F12, se carga un perfil previamente
guardado. Estas opciones, son dtiles cuando tenemos que resetear el BIOS por alguna mala configuracion,

y no volver a cargar el mismo perfil anterior.
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[Autol

> Figura 32. La pestana DRAM Timing Control, donde podemos
ajustar los timings de memoria RAM.

Si bien, la variaciéon entre unas latencias 9-9-9-24 y unas latencias
8-8-8-24 puede parecer menor, se logran milésimas de segundos en un
bench sintético, principalmente en el bench SuperPi, por lo que

ajustarlas lo mas posible es ideal, como vimos en el capitulo de
Overclock en plataformas AM3+.

No siempre es necesario ajustarlas de acuerdo a las especificaciones
de las memorias, podemos probar numeros mas bajos de timings,
incluso a velocidades mas altas que las especificadas, pero quizas

444

@ LA VELOCIDAD DE LAS MEMORIAS RAM

En algunas plataformas, como la AM3 de AMD, la configuracién de las memorias RAM puede ser
dificultosa, dado que el controlador de memoaria interno, en muchos casos no acepta velocidades de
memoria de mas de 1600 MHz. En el caso de la plataforma socket 1156 de Intel, las memorias pueden
tener velocidades superiores a los 2000 MHz por el diferente controlador de memaria integrado.
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necesitemos un poco de voltaje en las memorias. En nuestro caso, la
velocidad especificada de las memorias es de 1600 MHz Cas 8-8-8-24 y
logramos una velocidad de 1820 MHz con los mismos timings.

I 8 DRAM Clock]

b Figura 33. En este apartado debemos proceder a modificar
manualmente los timings de memoria, ajustandolos.

La plataforma 775 sigue siendo una excelente opcion a la hora de aprender a realizar overclocking, sobre

todo por su bajo costo en el mercado al ser una plataforma mas antigua, su facilidad para el overclocking
y por la aceptacion de las DDR3 en algunos chipsets. La plataforma 1156 es, en cambio, una tecnologia
mas nueva, con mas capacidad de procesamiento y comunicacion entre los componentes. Su capacidad
de memorias de altas velocidad y bajas latencias, su costo algo relegado en el mercado, dada las nuevas
tecnologias que aparecen y su complejidad algo mas elevada que la plataforma 775 hacen de esta
plataforma una segunda opcidn a la hora de aprender la practica del overclocking.
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Actividades

TEST DE AUTOEVALUACION

1 :Cuéles son los mejores chipsets para plataformas 775 y cuél es su principal
ventaja?

2 :Es necesario comprar un microprocesador desbloqueado o de la linea Extreme
para el overclocking en las plataformas 775?

;Como identifico el PLL?

iQué es el software SetFSB y para qué sirve?
:Qué es la tecnologia EPP y XMP?

;Cual es el chipset ideal en las plataformas 11567
;Qué es el BCLK y el QPI?

;Conviene activar o desactivar el Load Line Calibration?

W 00 N OO O W

:Qué voltajes necesito modificar?

10 :Convienen las memorias mas rapidas o con menos latencia?

ACTIVIDADES PRACTICAS

Reconozca el hardware que tiene instalado.
Ingrese al BIOS y modifique pequerios multiplicadores o el reloj base.
Identifique el boton o switch de Clear CMOS y el PLL en caso de plataformas 775.

Aumente el valor de frecuencia del CPU un 10% sin modificar voltajes.

g & W N =

Verifique temperaturas mediante software y bajo carga.
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Overclocking de
plataformas LGA 1366

La plataforma Intel socket LGA 1366, también conocida
como socket B, fue una revolucion en las plataformas Intel.
Decimos revoluciéon, dado que sustituyo6 al socket LGA 775,
reemplazando su arquitectura de forma notable, esto es,
reemplazando el FSB, algo que su competidor directo AMD
ya habia logrado, y como este, adjuntando el controlador de

memorias en el silicio del microprocesador.

%S
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y nomenclaturas........c.ceeee. 238 memorias RAM.........ccocerecrenrerens 262
IS Bt e s e A
Nomenclatura......ccceecveeenenenne. 240 v RESUMEN ... ocueeeneeias seanemsianann 265
v Overclocking...........ccceveueeee.. 255 v Actividades.........c.cceerernnnnne. 2606

AAAN

Servicio de atencidn al lector: usershop@redusers.com



238 =24 7. OVERCLOCKING DE PLATAFORMAS LGA 1366

Arquitectura, chipset
y homenclaturas

La mejorada arquitectura de la plataforma 1366 en comparacién con

su antecesora, la plataforma 775, fue abrumadora. No solo incorporo

el controlador de memoria en el silicio del microprocesador con

capacidad para tri-channel DDR3, sino que elimino el FSB como bus de

comunicaciones. Este bus se llama, en esta plataforma, QPI o QuickPath

Interconnect, vy es capaz de manejar velocidades mas rapidas, sin la

necesidad de manejar las memorias RAM, principal cuello de botella

en el viejo FSB. La memoria, por lo tanto, se ejecuta en otra velocidad,
dentro de la Uncore (uncore clock). Con la
aparicion de este socket, llegd el microprocesador

EL PROCESADOR CUYO tope de gama, el Core i7. Lanzado en el afio

NOMBRE CODIGO ES 2008, el Core i7 fue un microprocesador para
equipos de escritorio con capacidades de

BLOOMFIELD CUENTA procesamiento asombrosas. Ademas del ya

CON LA TECNOLOGIA mencionado controlador de memoria, contiene
cachés mas grandes, fabricadas en 45 nm.
HYPERTHREADING Este microprocesador de nombre en codigo

Bloomfield, basado en la microarquitectura

Nehalem y Gulftown de 32 nm, y posteriormente
basado en la microarquitectura Westmere, cuenta con la tecnologia HT
o Hyperthreading. Sus 1366 pines de contacto, en gran parte, debido al
controlador de memoria integrado, se deben a que estos manejan tres
canales de memorias, en vez de los dual channel a los que nos tenian
acostumbrados las viejas plataformas proporcionadas por Intel y las
correspondientes actualizaciones de la competencia, el fabricante de
microprocesadores AMD.

Chipset

Debemos saber que la revolucion del chipset X58 (su nombre en
codigo es Tylesburg) fue notoria, teniendo en cuenta que el controlador
de memoria estaba integrado al microprocesador, lo cual no solo baja
notoriamente las latencias de acceso a las memorias RAM, sino que
permite el desarrollo de otro bus de comunicacion, el QPI.
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DDR3 memory 8.5 Gb/s

Intel* Core*i7 Processor

DDR3 memory 8.5 Gb/s

family
DDR3 memory 8.5 Gb/s
QPI (25.6 GB/s)
PCI Express* 2.0 Graphics
Support for Multi-card
configurations: 36 lanes
1x16, 2x16, 4x16 or
other combination
480Mb/'s
12 Hi-Speed USB 2.0 Ports; egach
Dual EHCI; USB Port Disable
Intel* High
ICH10 Definition Audio
6 PCI ress® x 1
Bp VB/s ICH10R 4 .
each x1 6 Serial ATA Ports; eSATA
Port Disable
Intel* Integrated E‘:: r? l
10,/100/1000 MAC
Intel* Matrix
aLel Ll Storage Technology
o Intel*® Turbo Memory
Intel* Gigabit LAN Connect BIOS Support with User Pinning

Intel* Extreme Tuning

|:I Opcional Support

> Figura 1. En esta imagen vemos un diagrama de funcionamiento de los
distintos buses de la plataforma 1366.

Es necesario tener en cuenta que los microprocesadores Intel Xeon para plataformas LGA 1366 son

microprocesadores especializados para ser utilizados en servidores. Con mayor memoria caché
en algunos casos e incluso con mas nucleos disponibles, estos microprocesadores pueden ser

overclockeados bajo cualquier chipset X58.
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Este chipset esta disefiado para microprocesadores Core i7 de Intel
con QPI. Por lo tanto, salvo en el manejo de los buses de memoria,
este chipset equivale al viejo northbridge o NB (IOH), que venimos
viendo, con excepcion de el QPI o lo que este representa, la velocidad

de comunicacion del bus. La comunicacién con

- el otro chipset del motherboard, el equivalente
EL CHIPSET X58 ESTA al southbridge o SB, es el bus DMI. EI X58,
DlSENADU PARA al no tener el controlador de memoria HUB

(MCH), Intel le da el nombre de controlador I/0,
MICROPROCESADORES dado el manejo de periféricos y de los puertos

CORE |7 DE INTEL PCI-E. Igualmente, presta a confusion, porque
el equivalente al SB o southbridge se llama
CON QPI controlador 1/0 HUB (ICH). Posee capacidad para

32 carriles de manejo de PCI-E, divididos en dos

de 16x o cuatro de 8x. El X58 es el unico chipset
de la plataforma LGA 1366, pero es claro que con un manejo de 3
buses de 8.5Gb/s para cada banco de memoria, este chipset es lo mas
revolucionario en términos de buses que se dio hasta el dia de hoy.

Nomenclatura

Vimos, hasta ahora, plataformas mas o menos simples de
overclockear. La plataforma LGA 1366 derrumba esa simpleza y nos
complica por la cantidad de términos que tenemos que tener en cuenta.
Para reconocer la nomenclatura de los BIOS de la plataforma LGA 1366,
seleccionamos el motherboard Gigabyte GA-X58A-UD3R. Este BIOS es
completo por lo que encontraremos todas las nomenclaturas y
agregaremos las nomenclaturas de los diferentes tipos de BIOS. En el

444

TOPE DE GAMA

La plataforma LGA 1366 fue el tope de gama de la generacion pasada de microprocesadores Intel

Core i7. 5i bien, existia la disponibilidad de acuerdo con las versiones de microprocesadores mas
econdmicos, la linea Extreme con sus microprocesadores de 6 nucleos como el 980x aln al dia de hoy
cotiza muy alto en el mercado. Incluso con la salida de la nueva plataforma de Intel, Sandy Bridge, estos
microprocesadores siguieron manteniendo su costo.
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apartado MB Intelligent Tweaker (M.L.T.), tenemos todas las opciones
de overclocking, por lo que nos dirigimos a este:

MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) Load Fail-Sa

Standard CMOS Features Load Dptimize
fAdvanced BIDS Features Set Supervisc
Integrated Peripherals Set User Pass
Power Management Setup Save & Exit

PC Health Status Exit Without

Esc : Quit ti+¢: Select Item F11
F8 : Q-Flash F10 : Save & Exit Setup Fi2Z

Change CPU’'s Clock & Uoltage

B Figura 2. En esta imagen podemos ver el primer menu en el BIOS, es
el que nos importa para el overclocking.

Dentro de este apartado, nos encontramos con 5 submenus. El
primero nos muestra informacion sobre el sistema con su configuracion
actual, y nos dirigimos al segundo submenu, Advanced Frequency
Settings, donde encontramos:

@ EL REY DEL MULTINUCLEO

Es necesario recordar que la plataforma denominada LGA 1366 fue indiscutidamente el tope de
gama de las plataformas recientes de Intel. Con la salida de la plataforma llamada Sandy Bridge, esta

quedo relegada, mas por su costo en el mercado que por las prestaciones que ofrecia, dado que los
microprocesadores de 6 nicleos y 12 hilos son adn, y en la mayoria de los bench multinicleos, los reyes
indiscutidos del proceso de overclocking.
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M.I.T Current Status [Press Enter] e
Advanced Frequency Settings [Fress Enter] e
pdvanced Memory Settings [Press Enterl
advanced Voltage Settings [Press Enterl
Miscellaneous Settings [Press Enter]

BI0OS Version FF

BCLK 133.28 MH=z
CPU Frequency MHz
Memory Frequency 1066 .22 MH=z
Total Memory Size 6144 MB

CPU Temperature 31.8 °C

Ucore 1.248 V
DRAM Voltage 1.520 V

ti++«:Move Enter:Select +/-/PUrPD:Value F10:Save ESC:
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptim

> Figura 3. El primer ment nos muestra informacion del sistema, por lo
que nos dirigimos a Advanced Frequency Settings.

e CPU Clock Ratio: indica el multiplicador del microprocesador. Este
CPU Clock ratio se ajusta al aumento de BCLK. Con los procesadores
bloqueados en su multiplicador, este se puede bajar para el overclock.

lock Rati|| QPI Clock Ratio

Auto
Slow HMode
wib

%44

Tl :Move ENTER :Accept
ESC:Abort

D Figura 4. Los multiplicadores del QPI. Conviene establecerlos en
Auto y solo modificarlos en frecuencias mayores a 200 MHz. ]
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Dentro de este apartado, vemos el subment denominado Advanced
CPU Features. Pero sigamos dentro del menu principal y observemos
las opciones que nos presenta:

e QPI Clock Ratio: el multiplicador del QPI nos indica la velocidad
de comunicacion expresada en GT/s. Cada tipo de microprocesador
soporta determinada velocidad, por lo que se puede ajustar o, si la
desconocemos, podemos dejarla en Auto. Los multiplicadores con el
BCLK en stock, esto es, 133 MHz son:

- 4,80 GT / s: 36x

- 5,86 GT / s: 44x

-6,40 GT / s: 48x
e Uncore Frequency: es la frecuencia del Uncore o todo aquello que

estd dentro del mismo encapsulado que el microprocesador, pero
que no es parte de él, como ser, controlador de memorias, cache L3,
etcétera. Esta frecuencia conviene siempre tenerla en Auto, salvo en
ocasiones en que tendremos que bajarla, mas especificamente sobre
los 200 MHz de BCLK.

Uncore Clock

ENTER :Accept

D Figura 5. Los multiplicadores del Uncore conviene dejarlos en

l Auto, mientras alcancen frecuencias menores a 200 MHz. ]

¢ Base Clock (BCLK) Control: nos da la opcion de desbloquear el
cambio de BCLK. Solamente con esta opcion en Enabled es que
conseguiremos cambiar nuestro BCLK.

e BCLK Frequency: indica la frecuencia del reloj base BCLK.
Los microprocesadores bloqueados en su multiplicador, estan
bloqueados para aumentar, no para bajar este multiplicador.

243
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peed
lock Rati|| Base Clock(BCLK) Control
requency —_— - —
Disabled SRS
ck (BCLEK) Enabled
quene y(Mh

Hewory Fr
mory Mul
requencyl

ess Frequ

k Drive —_ ——
T4 :Move ENTER : Accept
ESC:fibort

= —

D Figura 6. Es necesario desbloguear la frecuencia del BCLK para

poder ajustarla. ]

¢ Extreme Memory Profile (XMP): son los profiles de XMP de
memoria. El BIOS lee la informacion del chip de memoria RAM y
carga el perfil XMP, impulsando las memorias a una velocidad exacta
segun sus especificaciones, pero, ademas, impulsando el BLCK para
que se ajuste a ese perfil, impulsando al mismo tiempo al
microprocesador. Conviene hacerlo manualmente por lo que no
cargamos ningun perfil.

e System Memory Multiplier: nos indica los multiplicadores de las
memorias RAM.

e PCI Express Frequency: es importante siempre tener en cuenta
esta frecuencia, dado que al dejarla en Auto, cuando se aumenta el
BCLK, esta también aumenta. Se puede configurar en 100 MHz
manualmente, asi nos despreocupamos por su velocidad. En algunos
casos, aumentos de hasta 105 MHz pueden estabilizar el sistema,
pero solo como ultimo recurso dado que, por lo general, estabiliza

- , N4
" @ EL ULTIMO 1366

Intel lanzara un Gltimo microprocesador para la plataforma LGA 1366, el Core i7 995X Extreme Edition.

Tendra 6 nicleos y basado en el microchip Guiftown de 32nm, dara batalla por su gran capacidad.
Tendra 12 hilos con una frecuencia nominal de 3.6 GHz, 12 MB de caché L3, soporte para triple channel
y multiplicador desblogueado, para facilitar el overclocking.
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pero en frecuencias mas altas logradas inicamente con refrigeracion
extrema o no convencional.

| PCI Express Freguency(Mhz)
Auto
96
91

[n] A& [Indard PCI
[ ]
SRl |
92 AR |
[
[

. quency 1s

93
1_' i
95
96

]
]
1
i
|
]

11:Move ENTER :Accept
ESC:Abort

D Figura 7. Es importante seleccionar manualmente esta

frecuencia en 100 MHz. ]

Las 4 siguientes opciones son algo mas delicadas, basicamente
porque los usuarios comunes casi nunca las tocan. Veamos la parte
tedrica; todo componente de hardware se basa en el reloj base BCLK
para sus propias frecuencias. Al mismo tiempo, todos estos relojes o
frecuencias de cada componente se tienen que
comunicar entre ellos, como ser, NB (IOH) con

CPU, PCI-E con SB (ICH) y asi sucesivamente. CADA COMPONENTE
El problema surge cuando la capacidad de un SE COMUNICA
componente overclockeado supera la capacidad i

de otro componente, por lo que se da una CONLOS DEMAS A
asincronia que produce inestabilidad o BSOD. TRAVES DEL BUS QUE
Cada componente se comunica con los demas

a traveés de su bus. La mayoria de los buses CORRESPONDE

estan conectados a otros buses con lineas de

transmision de datos y/o sefiales. Cada linea de

transmision es fisicamente un cable o un circuito. Las lineas siempre
estan trabajando de forma sincronica, o sea y a modo de ejemplo,

el controlador de memoria sabe como procesar la informacion que
recibio de la CPU en la linea de datos, debido a la descripcion de los
datos de forma simultanea recibida de la CPU en la linea de control.
Pero cuando practicamos overclocking y aumentamos la frecuencia del
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microprocesador o de las memorias RAM, existen muchas posibilidades

de que estas lineas trabajen de forma asincronica. Cuando el

controlador de memoria recibe los datos del microprocesador, retrasa
esta informacion hasta que llegue otro paquete de datos. A este retraso,
se lo llama setup/hold time. Cuando ocurre la aceleracion de estos
datos, el controlador de memoria no tiene la capacidad para aguantar
el primer paquete de datos, por lo que ocurre la desincronizacion

de los componentes. Con estos ajustes, disminuyendo el reloj de

las memorias, damos tiempo a que el controlador de memorias se

estabilice y trabaje sincronicamente. Esta especificacion viene desde la

época del FSB, vy se encuentra bajo el nombre de AGTL+FSB o protocolo

FSB. Es una lectura muy técnica y poco recomendada para los iniciados,

pero lo que tenemos que tener en cuenta, es que estas opciones hacen

un retraso de las comunicaciones para poder sincronizarlas. Calcular
un punto es imposible, dado que varia de acuerdo a cada componente,
por lo que es casi prueba y error.

e CPU Clock Drive: este valor debera ser dejado por defecto, en este
caso, 800 mV, pero pudiendo ser aumentado a 900 mV en caso de
inestabilidad o BSOD relacionados.

e PCI Express Clock Drive: este valor puede ser dejado por defecto.

e CPU Clock Skew: aumentar de 50 ps en 50 ps, hasta lograr
estabilidad en frecuencias por encima de 200 MHz para el BCLK. Se
puede establecer en 100 ps (picosegundo) directamente, dado que
este delay ayuda a armonizar los buses.

e IOH Clock Skew: se encarga de aumentar de 50 ps en 50 ps cuando
encontremos inestabilidad en el sistema.

Dentro de este menu, tenemos el submenu Advanced CPU
Features que habiamos pasamos por alto, retomémoslo:

COMPATIBILIDAD CON LGA 2011

Se corre fuertemente el rumor que la nueva plataforma de Intel, basada en Sandy Bridge, LGA 2011, sera
compatible con la plataforma LGA 1366. En realidad, se trata de placas base o motherboards con los
dos fipos de sockets, dado que la cantidad de pines, el manejo de los canales de memoria (3 para LGA
1366 y 4 para LGA 2011) y muchas variaciones en su microarquitectura, imposibilitan la compatibilidad.

» www.redusers.com



OVERCLOCKING =5 247

e Intel Turbo Boost Tech: es una tecnologia propietaria de Intel que
aumenta la frecuencia del microprocesador cuando este lo necesita
bajo tareas de carga. Es necesario desactivarlo, dado que nosotros
aumentaremos esa frecuencia de forma manual.

e CPU Cores Enable: nos pregunta si queremos activar todos los
nucleos o solo seleccionar algunos. Puede ser una herramienta
interesante cuando buscamos la maxima velocidad alcanzada o para
correr el bench SuperPi, pero para eso tenemos que conocer
primero cual de nuestros nucleos es el mejor.

Intel(R) Turbo Boost Tech. [Autol B
CPU Cores Enabled [Aalll -:
CPU Multi-Threading [Enabled]

CPU Enhanced Halt (C1E) [Autol

€3,C6,C7? State Support [Disabled]

CPU Thermal Monitor [Auto]

CPU EIST Function [Auto]

Bi-Directional PROCHOT [Auto]

ti+«:Move Enter:Select +,—/PUs/PD:Value F10:Save
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptimi

’ Figura 8. Aqui podemos ver todas las opciones de energia, que
encontraremos en forma predeterminada en el BIOS.

e CPU Multi-Threading: es la tecnologia propietaria Intel que
virtualiza nucleos del microprocesador. Es necesario habilitarla (por
defecto habilitada) en caso de algunos benchs que lo requieran, como
wPrime o 3D Mark Vantage, que usan esta tecnologia.

e CPU Enhanced Halt (CE1): es una tecnologia que permite ahorrar
energia mediante la disminucion del BLCK, cuando el sistema no
esta en carga. Es necesario deshabilitarlo.
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e C3/C6/C7 State Support: es una tecnologia propietaria Intel, que
permite la reduccion de la frecuencia del microprocesador. Fue
creada especialmente para Intel Centrino, aumentando la duracion
de las baterias en netbooks. Es necesario deshabilitarla (aunque se
encuentra deshabilitada en forma predeterminada).

e CPU Thermal Monitor: es un monitoreo de la temperaturas
internas del CPU. No tiene relevancia dado que nosotros mediremos
la temperatura por software en Microsoft Windows, por lo que se
recomienda mantenerlo desactivado.

e CPU EIST Function: es otra funcion de energia, que permite bajar
las frecuencias del microprocesador cuando este esta sin carga. Es
necesario deshabilitarlo.

¢ Bi-Directional PROCHOT: es un mecanismo de proteccion del
procesador si la temperatura de operacion es muy alta. Tendriamos
que desactivarlo en caso de tener la seguridad de que mediante la
refrigeracion que vamos a usar y el voltaje y la velocidad que
pretendemos, no llegamos a dafar el microprocesador.

Intel(R) Turbo Boost Tech. [Disabled] g
CPU Cores Enabled [Alll a:
CPU Multi-Threading [Enabled]

CPU Enhanced Halt (C1E) [Disabled]

C3,C6,C? State Support [Disabled]

CPU Thermal Monitor [Disabled]

CPU EIST Function [Disabled]

Bi-Directional PROCHOT [Disabled]

Ti+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:
FS5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptim

B Figura 9. En esta imagen, vemos las opciones de energia desactivadas
dejando listo el BIOS en este aspecto para el overclocking.
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En el meni Advanced Memory Settings, encontramos las
siguientes opciones:
¢ Extreme Memory Profile: nos indica si queremos activar o
desactivar el perfil XMP en las memorias que tengan esta opcion.

Extreme Memory Profile(X.M.P.) [Disabled] .e
System Memory Multiplier (SFD) [Autol
Perfnr;manné Enhance [Turbol
DRAM Timing Selectable (SPD) [Autol

el IMLE eavlni

i ',|'|'i|-.- ang

Channel A Timing Settings [Press Enterl]
Channel A Turnaround Settings [Press Enterl

Channel B Timing Settings [Press Enter]
Channel B Turnaround Settings [Press Enter]

Channel C Timing Settings [Press Enter]
Channel C Turnaround Settings [Press Enter]

Tl+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptim

} Figura 10. En esta captura podemos ver las opciones de memoria que
podemos encontrar cuando ingresamos al BIOS.

e System Memory Multiplier: se trata de la opcién que nos indica el
multiplicador de memoria correspondiente.

e Performance Enhance: es una opcion de optimizacion automatica de
timings secundarios. En ella encontramos 3 opciones, Standard, Turbo

@ EL MAS BENCHEADO

El microprocesador Intel Core i7 920 es el microprocesador que tuvo mas benchs y mas validaciones
subidas a HWBot. Con un total de 34445 validaciones, aln ostenta el primer puesto, seguido de cerca por

el nuevo microprocesador de la plataforma Sandy Bridge, el Intel Core i7 2600k, con 32039 validaciones.
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o Extreme. En esta plataforma no tiene demasiado impacto, pero se
puede seleccionar Extreme cuando vamos a practicar overclocking.

0 It |
lock Rnti1 System Memory Multiplier (SPD) | Hemory

DRAM SFD da

Auto ... [

6.0 .. |

B8 Ll l

18.:8: 5 . K

) AL SRR |

14.90 [

ess Frequj 16.0 .. ...
18.0 ar CHOS to

k Drive — - ———||rcome wrong

ess Clock quecncy ISEUE
k Skew ESC:Abort

k Skew —

P Figura 11. Aligual que las opciones de XMP, los multiplicadores
l se pueden cambiar en Advanced Frequency Settings. l

¢ DRAM Timing Selectable (SDP): es la opcion que permite
desbloquear los ajustes manuales de los timings de memoria RAM.

Si seguimos con este ment, vemos las opciones bloqueadas de los
timings. Estas opciones estaran bloqueadas a menos que seleccionemos
Expert en el menii DRAM Timing Selectable. Al mismo tiempo,
desbloqueamos las opciones de configuracion de los bancos de memoria.

DRAM Timing Selectable (SPD)
fiuto
Quick
Expert
Timing
Turnaro

Timing
Turnaro

Timing 1l :Move ENTER :Accept
Turnaro ESC:Abort

——

l D Figura 12. Seleccionando Expert, desblogueamos la

configuracion de los timings. ]
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e Channel Interleaving: esta opcion solo aparecera cuando se active
DRAM Timing Selectable. Esta opcion activa el entrelazado del
dual channel, por lo que conviene dejarla siempre en Enable.

e Rank Interleaving: es el intercalado de bancos. No es necesario
seleccionarlo, por lo que se puede dejar en Auto.

En el otro menu principal, encontramos todas las opciones de voltaje
del BIOS. Su nombre es Advanced Voltage Settings:
¢ Load Line Calibration: es una herramienta que nos permite controlar

del VDoop del motherboard, que ocurre cuando el microprocesador

pasa de un estado de reposo a un estado de carga, y lleva a una caida
importante de tension, hasta que el VRM recupera la tension.
e CPU Vcore: debemos saber que se trata del voltaje de tension que

le aplicamos a nuestro microprocesador.

wuunnx Mother Board Voltage Control

Load-Line Calibration
CPU Ucore 1.281259

m i Ui e | =), DN
grirsutt Voltage 150V
CPU PLL .Beev

PCIE 5000
QPI PLL 106V
I0OH Core 100V
ICH 1-0 .500V
ICH Core 180V

DRAM Voltage .500V
DRAM Termination 750U
Ch-A Data URef . . 758U

[Auto]
[Auto]l
inLo
[Autol
[Autol

[Auto]
[Autol
[Autol
[Autol
[Autol

[Autol
[Autol
[Auto]

+/=/PUsPD:Value
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptim

NN

F10:Save ESC:

B Figura 13. Podemos apreciar que las opciones de voltaje en la
plataforma 1366 son mucho mayores que en otras plataformas.

e QPI/VTT Voltage: este voltaje en esta plataforma es interesante.
Es necesario establecer este voltaje siempre en una diferencia no
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252 == 4 7. OVERCLOCKING DE PLATAFORMAS LGA 1366

mayor a 0.5 V, con respecto al voltaje de las memorias. Hubo mucha

informacion con respecto a que las memorias RAM en la plataforma

LGA 1366 no podian ser mayores a 1.65 V, pudiendo pasarlas solo en
algunos casos, como en el overclocking extremo

0 aumentandola a un maximo de 1.75 V, pero esto
DEBEMOS SABER QUE no es del todo cierto. ;Por qué? Porque Intel no

INTEL NO OTORGA da mas soporte o informacion a overclockers, por
; lo tanto, si configuramos nuestras memorias en,
INFORMACION supongamos, 1.65 V (maximo teodrico de parte de

ADICIONAL O SOPORTE Intel), nuestro voltaje QPI/VTT tiene que ser 1.15
V como minimo, que es el voltaje stock y que esta
A LOS OVERCLOCKERS dentro de los seguros 0.5 V. Ahora, sabemos que
el voltaje VTT puede alcanzar con seguridad hasta
1.4/45 V, por lo que el maximo teodrico de nuestras
memorias RAM podria ser 1.9/95 V. Esto Intel no lo ha desmentido
ni asentido, pero se sabe también que cuando esta relacién no se
cumplid, se vieron afectados los microprocesadores, quemandose el
controlador interno de memoria.

e CPU PLL: es el voltaje encargado de suministrar energia al chip PLL,
que genera los pulsos de reloj del microprocesador. Como maximo
teodrico, podemos imponer 1.88/9 V.

e PCIE: es el voltaje de nuestro slot PCI-E. Es conveniente no tocarlo,
pero se puede aumentar a 1.52/55 V, en caso de incremento de la
frecuencia PCI-E o de inestabilidad.

e QPI PLL: indica el suministro de voltaje al aumento de QPI. En
realidad es un mal término, dado que el QPI es parte también
del Uncore, aunque se diferencia del QPI/VTT. Es necesario
incrementarlo solamente cuando se eleva en demasia la frecuencia
QPI. Como voltaje maximo, se puede establecer en 1.4/45 V, pero
solamente en caso de inestabilidad.

e IOH Core: es el voltaje del chipset X58. Solo debemos aumentarlo
en caso de inestabilidad, cuando se eleva mucho la frecuencia BCLK.
Como maximo teorico, podemos establecer 1.3/35 V.

e ICH I/0: es el voltaje del controlador de los periféricos o de las
entradas E/S. No es necesario aumentarlo a menos que usemos
muchas graficas simultaneamente.

e ICH Core: se trata de la opcion encargada de mostrar el voltaje del
southbridge propiamente. No es necesario aumentarlo y conviene
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no hacerlo, dado que puede generar problemas con alguno de los
periféricos, en especial con el protocolo SATA.

e DRAM Voltage: es el voltaje de las memorias RAM especificamente.
Tenemos que tener la relacion con respecto al voltaje QPI/VTT.

e DRAM Termination: se trata del voltaje que alimenta la légica de la
terminaciéon dentro del chip de memoria. Tengamos en cuenta que
no es necesario aumentar su valor.

e CH A/B/C Data Vref: voltaje que controla tanto en el controlador
de memoria como en el moédulo de memoria el nivel de tension que
separa lo que se considera un 0 o un 1. Lo que se encuentra por
debajo de la tension especifica se determina como 0, y lo que esta
por encima de esta se determina como 1. Debemos tener en cuenta
que no es necesario aumentarlo.

e CH A/B/C Adress Vref: esta opcion se trata del voltaje de
referencia en las lineas de control y/o direccion del bus de la
memoria. Al igual que las opciones anteriores, tengamos en cuenta
que no es sera necesario aumentarlo.

CPU Vcore .28125V [Autol . -

QrPi1-utt Voltage L1500 [Auto]
CPU PLL . By GITR AN

PCIE

QPI PLL

10H Core
ICH 1,0

ICH Core

506V [Auto]
L6V [Autol]
100V [Autao]
500V [Auto]
L1000 [Autol

Yl ol

DRAN Voltage

DRAM Termination
Ch-A Data URef .
Ch-B Data URef.
Ch-C Data URef.
Ch-A Address URef.
Ch-B Address URef.
Ch-C Address URef.

500U [Autol
. 756U [Auto]
756U [Autol
. 756U [Autol
. 756U [Auto]
L7560 [Auto]
.7he0 [Autol
. 790U [Auto]

[oNoRololoRolol

ti+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:
FS5:Previous Values Fb6:Fail-Safe Defaults F7:0ptimi

8 Figura 14. Las ultimas opciones de voltaje del BIOS son menos
necesarias, son opciones de voltaje de los buses de memorias RAM.
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Siguiendo los items dentro de MB Intelligent Tweaker (M.L.T.)
nos encontramos con un subment llamado Miscellaneous Settings.
En este submenu encontramos los siguientes items que sirven
basicamente para tareas de multiproceso o multiprocesamiento, esto
es, un microprocesador ejecutando multiples hilos de un mismo y
unico proceso. No hay que confundirlo con multitasking o multitareas,
dado que ese es una caracteristica que manejan los sistemas operativos
y que permite varios procesos ejecutados al mismo tiempo.
¢ Isochronous Support: controla las pistas entre los chipset y

sus controladores. Al activarlo, permite multiples flujos de datos

simultaneos y de un mismo tamano entre ambos controladores. No

se detectan diferencias entre activarlo y desactivarlo, por lo que
solo debemos desactivarlo en caso de inestabilidad.

e Virtualization Technology: es una tecnologia propietaria de Intel,
que permite subdividir las tareas que realiza el microprocesador
para la utilizacion de diversas aplicaciones al mismo tiempo.
Recordemos que en nuestro caso esto no se utilizara.

Isochronous Support [Disabled] .o
Virtualization Technology [Disabled]

Ti++«:Move Enter:Select +,-,PU/PD:Value F10:Save ESC:E

F5:Previous VUalues F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptim

Figura 15. Estas dos opciones son muy utiles, para tener en cuenta

luso cuando no practicamos overclocking.
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Overclocking

El overclocking de las plataformas LGA 1366 es un poco mas
complejo que el de las demas plataformas, pero solo por el hecho
que hay mas variantes para modificar. El BCLK por defecto en las
plataformas LGA 1366 es de 133 MHz. Sabiendo que en la mayoria
de los casos, el multiplicador de los procesadores esta bloqueado,
tendremos que aumentar el BCLK para realizar overclocking, pero esto
no es un impedimento, dado que la gran mayoria de motherboards,
por lo menos, llegan a unos 200 MHz. Para nuestro overclocking,
utilizaremos un microprocesador Intel Core i7 920, con una frecuencia
nominal de 2660 MHz, tal como vemos a continuacion:
e BCLK 133 MHz
e 20x (Multiplicador microprocesador) x 133 MHz (BCLK) = 2660 MHz

CPU Clock Ratio (20 X1 E

Ti++:Move Enter:Select

fdvanced CPU Core Features
QPI Clock Ratio

Uncurﬁ Clock Ratio

Base Clock(BCLK) Control

BCLK Frequency(Mhz)

Extreme Memory Profile(X.M.P.)
System Memory Multiplier (SPD)
Me Frequency(Mhz) 1066

PCI Express Frequency(Mhz)

*moruy

CPU Clock Drive
PC1 Express Clock Drive
CPU Clock Skew
I0OH Clock Skew

FS:Previous Values

+/—/FPUsFPD:Value
F6:Fail-Safe Defaults

[Press Enterl
[Autol

[ﬁutol

[Disabled]
133
[Disabled]
[Autol
1 I-_II' 6

[Auto]

[ BoEmU]
[ 900mV1
[ Pps]

F10:Save ESC:
F?:0ptim

B Figura 16. Las frecuencias por defecto, con nuestro microprocesador
Core 17 920 sobre la plataforma 1366.

Desbloqueamos la opcion del BIOS para modificar el BCLK y
lo establecemos en 150 MHz. Esto no ofrece ningiin problema al
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microprocesador, que se impulsa a los 3000 MHz. Pero, a su vez, son
impulsadas todas las otras frecuencias:

BCLK 150 MHz

e o o @ @

20x (Multiplicador microprocesador) x 150 MHz (BCLK) = 3000 MHz
36x (QPI) x 150 MHz (BCLK) = 5400 MHz
20x (Uncore) x 150 MHz (BCLK) = 3000 MHz
8x (DRAM) x 150 MHz (BCLK) = 1200 MHz

Establecimos, asimismo, la frecuencia del PCI-E en 100 MHz
manualmente, como vemos en la siguiente imagen.

CPU Clock Ratio

advanced CPU Core Features
QPI Clock Ratio

Uncore Clock Ratio
.'!'I_-' o L]

Base Clock(BCLK) Control
BCLK Frequency(Mhz)

Extreme Memory Profile(X.M.P.)
System Memory Multiplier (SPD)

Memory Fregquency(Mhz) 1066

PCl Express Frequency(Mhz)

CPU Clock Drive
PCI Express Clock Drive
CPU Clock Skew
IOH Clock Skew

Tl+«:Move Enter:Select
FS:Previous Values

+/—/PU/PD:Value
F6:Fail-Safe Defaults

[Z20 X]

[Fress Enter]
[Auto]

T

[Enabled]l
[ 150]
[Disabled]
[Auto]
1200

[160]

[ 800mU]
[ 900mV]
L Ops1
L Ops]

Fi©:Save

b Figura 17. Las frecuencias variadas por el BCLK, que al ser el reloj
principal del sistema hace variar a las demas.

ESC

F7:0pti

Entramos a Windows y chequeamos la correcta configuracion asi
como la temperatura. Este paso es necesario si somos extremadamente
cuidadosos, porque es mas importante verificar que el microprocesador
bootee de forma correcta, que la temperatura, que no sufrira variacion
por los casi 400 MHz aumentados. Recordemos que el cooler stock,
esto es, el que viene de fabrica no es lo mas eficiente posible.
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B —— .. x| | PRI e
U | Caches | Mainboard | Maory | 0 | Graphics | About |
—Frocessor

Core (7-520 000,07 MHz 150000 x 20.9

Hneme | It Core I7 920 = % -:ntl._'i. LBEAS load 0LE% 0:00:17
Code Nome [ Bloomtisid wee TOR [ 1207 (intel) il b =
Package | Socket 1366 LGA CORE \ Temoer e (°C)
Teckncogy | 451m  Coravotege | 1312 38 39 a7 36
&Hlmﬂl IndedR) Cora(TH) i7 CPU 220 @ 257GHT Diskanes ba T Maz

Farilty ] okl A Stepping 5
Exxl. ity L] Exl, Mol 18 Foeviskon o
nstructions | WG, SSE (1, 2,3, 35, 4.1, 4.2), EMEAT, VT

59 58 60 61

I Finimum
| Ccaooks (oore 20y e 37 HC 60T WC
Cote Speed | 0000MAT || U1 Dela | #x32KEwes | B-way 21:08:33  2L08i36  2L0SE5 2L0EE2
Mt =200 Lilhel, | 4x<32KByies | &wy

Maxim
E s 7 Irc 42°C
210839 21:08:32 21:08:33

Bus Speed 150.0 WHz Level2 | 4 x356 KBytes | G-weny
@PILink [ 2700.0MHz Level3 [ BMByles | 16-way

] Sekection [Focmscor s -] Cores [ 4 nmusl'"é'"|
CPU-Z ‘ersknise

> Figura 18. La correcta configuracion y las temperaturas adecuadas,
verificadas en Windows.

Tras el aumento de las temperaturas y la modificacion de la
configuraciéon, probamos ahora una frecuencia de BCLK distinta.
Establecemos el BCLK en 180 MHz, modificando todas las demas
frecuencias, pero disminuyendo un multiplicador en el Uncore, en este
caso, 18x, tal como vemos a continuacion:

e BCLK 180 MHz
e 20x (Multiplicador microprocesador) x 180 MHz (BCLK) = 3600 MHz
e 36x (QPI) x 180 MHz (BCLK) = 6480 MHz

@ EXTREME EDITION

Los microprocesadores de Intel de la familia Extreme Edition cuentan con los multiplicadores desblogueados,
lo que nos facilita el overclocking. Esto no es una novedad, lo que si resulta sorpredente es el costo que Intel
introduce a estor microprocesadores. La familia Extreme Edition viene desde la plataforma 775 con costos

al consumidor final que son hasta un 100% mayor que los de las otros microprocesadores blogqueados.
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e 18x (Uncore) x 180 MHz (BCLK) = 3240 MHz
¢ 8x (DRAM) x 180 MHz (BCLK) = 1440 MHz

CPU Clock Ratio (20 X] e

advanced CPU Core Features [Press Enter]l
QPI Clock Ratio [ﬁutl.n]

Uncui;e .Clm':k Ratio [Auto]

Uncore Freguency 16 O0OMH:

Base Clock(BCLK) Control [Enabled]
BCLK Frequency(Mhz) [ 1801
Extreme Memory Profile(X.M.P.) [Disabledl]
System Memory Multiplier (SPD) [Auto]
Memory Frequency(Mhz) 1066 1440
PCI1 Express Frequency(Mhz) [100]

CPU Clock Drive [ BOOmV]
PCI Express Clock Drive [ 906mV 1]
CPU Clock Skew [ 100ps]
IOH Clock Skew [ 160ps]

Ti++:Move Enter:Select +,-/PU/PD:Value F10:Save ESC:E
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F?7:0ptimi

> Figura 19. Los valores con el BCLK en 180 MHz. Es necesario
configurar los valores como Uncore y DRAM para dar estabilidad.

Los valores tanto de Uncore, como de QPI y la frecuencia del
microprocesador aumentaron mas o menos 1000 MHz, incluso mas en el
caso del QPI, por lo que necesitamos hacer un pequefio ajuste de
voltajes. Las memorias RAM, si bien no llegaron a su maxima velocidad,
estan cerca de ese limite por lo que establecer el voltaje segun las

La evolucién de la plataforma LGA 775 fue directamente la plataforma LGA 1366. Este salto fue de
dimensiones impensadas, con la incorporacion del controlador de memoria integrado de 3 canales, la
mejora del cuestionado FSB por un bus de mucha mas velocidad y el cambio en la microarquitectura,
posibilitando una capacidad de procesamiento fuera de lo comun.
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especificaciones del fabricante tampoco esta de mas. Notemos entonces
que ademas del voltaje de las memorias RAM, los demas voltajes que
tocamos fueron QPI/VTT para darle apoyo al aumento del Uncore, Vcore
para el aumento de CPU y el CPU PLL, que lo establecimos en 1.88 V.

wusxnsx Mother Board Uoltage Cont roy ] e &=

Load-Line Calibration [Level 21
CPU Ucore 1.26250V0 [1.43125V1

ore(DUID) -+ EHEEEEL 1

QPI,Utt Uoltage 150U [1.346V)
CPU PLL 860U [1.886U]

PCIE 500U [Auto]
QPI PLL ; [Auto]
I0H Core 100V [Auto]
ICH 1,0 g [Autol
ICH Core ’ [Autol

DRAM Voltage . [1.640V1
DRAM Termination ; [Auto]
Ch-A Data VURef . £ [Auto]
Ti+«:Move Enter:Select +,-/PU-/PD:Value F10:Save ESC:E
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F?7:0ptimi

= Figura 20. Los valores de los voltajes ajustados de acuerdo ala
frecuencia del BCLK en 180 MHz.

Con el aumento de voltaje si es necesario verificar las temperaturas
en Windows por lo que ingresamos al sistema y forzamos el
microprocesador bajo algin software de bench, como ser el WPrime.

® EL CONSUMO DEL CORE 17

El Core i7 (Nehalem) tiene un alto consumo, practicamente dobla los anteriores Core 2, pues es capaz

de gastar 160W él solo, con el consiguiente problema térmico y con el consiguiente problema de
alimentacion, esto es, PSU. Por tanto, requiere una refrigeracion mas acorde, un gabinete de mejor
calidad para el flujo del aire y una fuente de alimentacion potente.
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U | Caches | Maiboard | Memory | 570 | Graphies | About | Core 7-920 IOOEME  180.00x20.0
— Processor
hame | intel Core I7 520 e Load 0.8% 0:00:10
P e (intel) VT -
Package Sockel 1366 LGA CDRE
Technology = 450m Core Vokage | 1408 s
Speciticalion | el Corse( AT CFU. 520 @ 2.67GHT Distarmce to T Mase

Family | B Mocel | A Stepping 5
Exdt.Faily . 6 Ext. Modsl | 14 R ton 0o

57 58 58 59

415

FrC

3°C

~Clocks (Core #0) Cache

Core Speed | G600 M || L1Data | Sx32KBes | B-way 212403 22400 ZLEH0L 2L2s0l
Mubipier | =200 Uit [ 2x32KBdes | Sy M

Bus Spesd | 180.0 MHz Lovel 2 | 42256 KBytes | Sowary PR phe e
SPILRk | 32400 Wz Levia | Bmayes  [18-way Plese  zLZemD  2loAm

Thermal Status

Selaction  [Frocessor #1 "I Cores | 4 Treeads [ & |

> Figura 21. La correcta configuracion y las temperaturas adecuadas,
verificadas en Microsoft Windows.

Decidimos forzar el microprocesador hasta 4000 MHz. Para esto,
seleccionamos 200 MHz de BCLK pero modificamos el Uncore atin mas,
para mantenerlo bajo. En el caso del QPI no hay forma de bajarlo, dado
que el menor multiplicador como vimos es 36x, por lo que este
aumento tiene que ser acompanado por voltaje.

Logramos también, 1600 MHz en las memorias:

e BCLK 200 MHz
e 20x (Multiplicador microprocesador) x 200 MHz (BCLK) = 4000 MHz
e 36x (QPI) x 200 MHz (BCLK) = 7200 MHz

@ ECCY LA PLATAFORMA 1366

Los motherboards de la plataforma 1366 no admiten la instruccidn ECC. Para el usuario comin, esto no
afecta dado que la instruccion ECC sirve para detectar los errores mas comunes en corrupcion de datos,
pero no sirve para los casos donde la corrupcion de datos no puede existir.
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e 16x (Uncore) x 200 MHz (BCLK) = 3200 MHz
e 8x (DRAM) x 200 MHz (BCLK) = 1600 MHz

CPU Clock Ratio (26 X] e

advanced CPU Core Features [Press Enterl
grl Clock Ratio [x:ﬂf:l_

Uncnré Cluék Ratio [xlﬁ]

Uncore Fregquency

Base Clock(BCLK) Control [Enabled]
BCLE Frequency(Mhz) [ 2001
Extreme Memory Profile(X.M.P.) [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD) [Autol
Memory Frequency(Mhz) 1066 1600

PCl Express Frequency(Mhz) [100]

CPFU Clock Drive [ 8O0OmU]
PCI Express Clock Drive [ 900mV]
CPU Clock Skew [ 100ps]
I0H Clock Skew [ 100ps]
Ti++:Move Enter:Select +.-/PU-PD:Value F10:Save ESC]
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F?7:0pti

| 2 Figura 22. Con estos valores, llegamos al maximo tedrico de las
memorias RAM con un multiplicador de 8x, 1600 MHz.

Cuando hablamos de sincronizar los buses, nos referimos a las
opciones Skew o sesgar los buses. Seleccionamos tanto para el CPU
como para el IOH (NB) 100 ps, para que estas frecuencias no afecten
la sincronizacion. Los voltajes también tuvieron que ser modificados,
posicionando al CPU Vcore en 1.45 V y, ademas, aumentando el QPI PLL
vy el IOH Core para que puedan acompanar la suba de frecuencia.

@ LA REVOLUCION DEL CORE 17

Existen un articulo en un sitio web que explico seriamente, porque el Core i7 hizo una revolucion en
la industria de la computacion. Su arquitectura, sus chipset e incluso, su consumo estan muy bien
resumidos en este sitio. Para mas informacion, ir a: www.pcper.com.
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wxnumus Mother Board Uoltage Control sessesses

Load-Line Calibration [Level 21
CPU VUcore 262500 [1.45000UV]

mamic Wi ire(DUID)Y +0, 8806000 Aute
QPIsUtt Uoltage 158V [1.340V]
CPFU PLL . 800U [1.880U]

PCIE .500V [Auto]
QFPI PLL .1eeu [1.208U1
I10H Core J1eevy [1.206V]
ICH 1.0 .56V [Auto]
ICH Core 106V [Autol

DRAM Uoltage .50V [1.640U]
DRAM Termination 750U GITRAR
Ch-A Data URef . . 756y [Autol

Ti++«:Move Enter:Select +,-/PU-PD:Value F10:Save ESC:
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0pti

b Figura 23. Aumentamos el Vcore, pero también el QPI PLL y el IOH
Core, dejando de lado los otros valores.

Aumentamos un poco el Uncore, con un multiplicador de 18x para

lograr 3600 MHz y booteamos con Windows para probar la estabilidad
y las temperaturas.

Optimizando las memorias RAM

Establecer altas frecuencias en la plataforma LGA 1366 es algo
sencillo, pero quizas lo mas complejo es lograr las mejores latencias o
mejores timings. Con el BCLK en 200 MHz y una relacion de

/ 2o
@ LAS VELOCIDADES DE LAS MEMORIAS RAM

Como explicamos anteriormente, la ventaja de las bajas latencias en las memorias RAM puede ser
decisiva a la hora de correr un programa de bench. Es mas importante unas memorias en velocidades
normales y muy bajas latencias, que una en altas velocidades pero altas latencias.
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multiplicacion de las memorias de 8x, las establecemos en 1600 MHz,
el valor de especificacion del fabricante, pero con los timings stock.

Extreme Memory Profile(X.M.P.) [Disabled] .
System Memory Multiplier (SPD) [Autol — .

Peri‘ur;mance Enhance [Extreme]
DRAM Timing Selectable (SPD) [Expert]
i e DDR Uoltage 1.5U

Cﬁanncl lnterleauing [Auto]
Rank Interleaving [Auto]

¥ 4 1 I
le OP1 Uoltadqe

Channel A Timing Settings [Press Enterl
Channel A Turnaround Settings [Press Enterl

Channel B Timing Settings [Press Enter]
Channel B Turnaround Settings [Press Enter]

Channel C Timing Settings [Press Enter]
Channel C Turnaround Settings [Press Enterl

ti++«:Move Enter:Select +/-/PU-PD:Value F10:Save ESC:
FS5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptimi

| 2 Figura 24. En esta seccion procedemos a desbloquear la
configuracion de timings en nuestro BIOS.

Ajustamos los timings de acuerdo con las especificaciones del
fabricante, esto es, 7-9-7-24-1T y guardamos. Cuando hablamos de
guardar, nos referimos a guardar el BIOS, esto es, aceptar y salir. Pero si
el BIOS tiene la opcion de guardar el perfil, siempre es un beneficio.

@ CORE 17 980 Y CORE 17 980X

Tengamos en cuenta que el nuevo Intel Core i7-980 Gulftown llega para reemplazar al i7 970, el mi-
croprocesador de la familia i7 de la plataforma 1366 mas potente del mercado, solo por debajo de los
Core i7 Extireme. Es importante mencionar que al igual que su predecesor, el Core i7-980 cuenta con 6
nlicleos Gulftown, pero gana un aumento de velocidad hasta los 3.33Ghz con un multiplicador 25X, que,
a diferencia del Core i7 980x, viene blogueado en su multiplicador.
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CcAS Latency Time A .
tRCD [ 91 .
tRP [ 71
tRAS [ 241

tRC [Auto]
tRRD [Auto]l
tWTR [Auto]
tWR [Autol

tUTP [Autol
tWL [Autaol
tRFC GTRAR]
tRTP [Auto]
tFAW [Auto]
Command Rate(CMD) [ 11

BZB CAS Delay [Auto]
Round Trip Latency [Autol

tis«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:
FS5:Previous Values F6a:Fail-Safe Defaults F7:0ptim

P Figura 25. La seleccion manual de los timings. Aumentar el tRFC nos
puede ayudar a encontrar latencias principales mas bajas.

Como siempre, verificamos la estabilidad en Windows, mas
tratandose de memorias, que es un punto fundamental de la
inestabilidad del sistema. Las memorias RAM en definitiva, pueden
establecer diferencias entre un buen overclock o un mal overclock.
Establecen diferencia en todas las plataformas y en casi todos los
benchmark 2D, por lo que su ajuste, tiene que ser el mas preciso

posible. Esto conlleva tiempo y paciencia, pero de seguro,
podremos sacar un buen puntaje.

LA MEMORIARAMY LA VIRTUAL

Existen muchos software que requieren una mayor cantidad de memoria para funcionar adecuadamente,
principalmente juegos. Es en estos casos, donde es necesario un sistema de 64 bits e instalar mas de
4GB de memoria RAM o ayudarse con la memaoria virtual., aumentandola y ayudando al sistema a simular
mayor cantidad de memoria RAM.
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T
AU | Caches | Mainboard Memory | s#D | Graphecs | About |
—Genaral

Tyoe DDR3 Charnels 8 | Triple
Size 144 MBytes [0 il ot I

NE Fraguency 36000 MHz

_W
DRAM Frequency 00,0 MHT
F58 DRAM 28
CASE Ledency (CL) I 7.0 clocks
RASH10 CASE Dalay RCD) || Gcicks
RASs Precharge (IRP) | 7 ckcks
Cycle Tine (RAS) | 24 clocks
Row Refresh Cycle Tine (RFC) | 88 clocks
CommandRais(cR) | AT
DREM Iie Timcr |_
jetn cossgRoreM),
o T Cobum ) (ERE I

B Figura 26. Verificamos la estabilidad en Windows. Como vimos, al
disminuir los timings principales, el tRFC aumento en 22 puntos.

El overclocking en las plataformas LGA 1366 es algo mas complejo que en las demas, por la gran cantidad
de variantes a tener en cuenta, su arquitectura de triple channel, la implementacion por primera vez del
controlador de memoria integrado por parte de Intel y el manejo de distintos buses, de los que estabamos
acostumbrados. Estas plataformas poseen los microprocesadores mas pofentes en cuanto a cantidad de
niicleos e hilos, por lo que es muy buscada a la hora de correr benchs sintéticos que usen todo su potencial.
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Actividades

TEST DE AUTOEVALUACION

1 :Quéesel QPI?

%]

¢El controlador de memoria integrado tiene capacidad para manejar 2 0 3
bancos de memoria?

:Qué son IOH e ICH?

;Cual es el mejor chipset para plataformas LGA 13667
:Qué es la tecnologia XMP?

;Cual es la frecuencia indicada para el slot PCHE?
:Qué es el Uncore?

;Para qué sirve la opcion Skew?

;Qué es el QPI/VTT?

10 :Cémo modifico el BCLK?

O 00 N O g W

ACTIVIDADES PRACTICAS

1 Reconozca el hardware que tiene instalado.
2 Entre al BIOS y modifique pequeiios multiplicadores.

3 Entre al BIOS y verifigue cual es el maximo BCLK que su microprocesador puede
alcanzar.

4 Seleccione la velocidad y los timing de memoria de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

B Verifique temperaturas mediante software y bajo carga.
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Overclocking de
plataformas LGA 1155

La plataforma Intel socket LGA 1155, también conocida como
Sandy Bridge, transformé la manera de hacer overclocking.
Esta plataforma de gran capacidad de procesamiento desbanco
del primer puesto a la plataforma modelo de la gama anterior,
la LGA 1366. Su bajo costo, su simpleza de configuracién en
cuanto al overclocking y su excelente performance hacen de

esta plataforma la estrella de Intel.
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Arquitectura, chipset
y homenclaturas

Sandy Bridge viene desarrollandose desde el afio 2005, pero recién
vio la luz en 2011. Hasta el afio 2007, tuvo el nombre de Guesher (que
significa puente en hebreo), que descartado por los desarrolladores
fue reemplazado por el nombre actual. La plataforma tiene 1155
pines de contacto y, como es costumbre de Intel, no es compatible
con ninguna otra plataforma. Esta arquitectura, si bien tiene algunas
caracteristicas similares a las de las plataformas LGA 1156 y LGA
1366, es completamente diferente, con instrucciones y cachés nuevas,
ademas de la fabricacién en 32 nm, que ya veniamos observando en
los ultimos Core i7 Extreme. Con excelente disefio térmico, estos
microprocesadores son capaces de levantar grandes velocidades
con bajo voltaje y baja temperatura, lo que los hace ideales para
refrigeraciones que no son extremas.

Los microprocesadores Sandy Bridge estan divididos en 3 familias
que son Core i3, Core i5 e i7. Se los denomina segunda generacion
para diferenciarse de los anteriores microprocesadores Core de las
plataformas LGA 1156 y LGA 1366. Las familias Core i5 y Core i7, a su
vez, se dividen en bloqueados y desbloqueados para su multiplicador.
Se identifica con el subfijo K a los microprocesadores desbloqueados:
el Core i5 2500K de 4 nucleos sin HT y el Core i7 2600k de 4 nucleos
con 8 hilos HT. Si bien, existen otros subfijos en las familias, como
S (eficientes energéticamente) o T (ademas de eficiencia energética,
cuentan con frecuencias mas bajas del nominal), no los tenemos en
cuenta, dado que no son aptos para el overclocking.

LGA 1156 Y LGA 1155

Recordernos que, si bien ambas plataformas solo estan separadas por un pin de conexién del micropro-
cesador al motherboard, no son compatibles entre si. Esta estrategia de Intel no se debe unicamente a
una cuestion economica, sino al desarrollo completo de otra arquitectura. Las dimensiones de los aguje-
ros de la refrigeracion si son compatibles, por lo que se puede usar tanto en una o en otra plataforma un
disipador que soporte a cualquiera de las dos.
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Tick-Tock Development Model: s
Sustained Microprocessor Leadership *

Tick Tock

B5nm

IDF2002

= Figura 1. En el aviso de Intel, vemos el desarrollo de los
microprocesadores por sus arquitecturas, lo que se llama T1ick-Tock.

Chipsets

Debemos tener en cuenta que existen tres modelos de chipsets para
Sandy Bridge, el chipset H67 permite el uso de la IGP Intel HD Graphics
integrada al microprocesador, pero al mismo tiempo no admite
overclocking, por lo que lo descartamos.

El chipset P67 no permite el uso de la IPG integrada, pero si
overclocking. Finalmente, tenemos el chipset Z68 que es un hibrido
entre ambos chipset, esto es, permite el uso de la IGP y la utilizacion de
la IGP del microprocesador. No recomendamos este chipset, que si bien
tiene las aptitudes de los dos mencionados, al permitir el manejo de la
IGP, pierde capacidad de overclocking. El chipset P67 es el elegido a la
hora de seleccionar un chipset para esta plataforma. Este salio al
mercado de manera un tanto apresurada, coincidiendo con el
lanzamiento de los microprocesadores Sandy Bridge, por lo que en los
primeros motherboards se detectdé un problema en los puertos SATA 2 o
los llamados puertos SATA 3 GB/s. Esta falla no afecta a los SATA 3, por

www.redusers.com €K



270 == 4 8. OVERCLOCKING DE PLATAFORMAS LGA 1155

eso quienes compraron la primera tanda solo se vieron afectados en
cierta medida con los SATA 2, dado que la falla produce un desgaste del
periférico en grandes plazos de tiempo.

L ]
L ]
L ]
Intel® Core® 13';‘;‘;“;" ‘
1 ra
PCI Express® 2.0 16 lanes Processors
Graphics 16 GB/s Intel* DORS
DMI
20 Ghby/'s
Digital display: HDMI®, DVI,
DisplayPort® (Including eDPI),
Lossless digi‘tﬂl audio Intel® ngh
. Emb Intel® HGT Definition Audio
14 Hi-Speed USE 2.0 Ports; each =
Dual EHCI; USB Port Disable | each Ch'i’p“;’:: 5Gb/s
hxd 8 PCI Express® 2.0
Intel® Integrated ae |
10,/100/ 1000 MAC
e 6 Serial ATA Ports; eSATA;
PCle® x 1 SM Bus SPl i
i Intel® ME Firmware Intel® Rapid
Intel® Gigabit LAN Connect and BIOS Support Storage Tecnology
1 Compatible con la 2da generacidn de microprocesadores |:| Dpcional

Intel Core family.
2 Disponible por primera vez en todos los microprocesadaores.
3 Disponible tnicamente con Intel HD Graphincs,

B Figura 2. En esta imagen podemos apreciar un diagrama que muestra,
los buses correspondientes al chipset H67.

LA SUCESORA

Es interesante comentar que Sandy Bridge es la sucesora de la microarquitectura denominada Nehalem,
con sus famosos procesadores Intel Core i7. Como su produccion es de 32 nm, también ha reemplazado
a la microarquitectura Westmere o Gulftow, con sus microprocesadores de 6 nicleos capaces de

ejecutar hasta 12 hilos, como el procesador Core i7 980x.
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Esta primera tanda se conocié como B2, para todos aquellos
motherboards con chipset fallado, y las tandas siguientes, con el
problema corregido, se conocen como B3.

PCI Express® 2.0 16 lanes
Graphics
DDR3
or 1333 MHz
Intel® Core®
il ﬂm’?. 20 processors!
Graphics
DDR3
1333 MHz
PCI Express* 2.0
Graphics
DMl
20Ghb/s
Intel® High
Definition Audio
14 HI-Speed USB 2.0 Ports;
Dual EHCI; USB Paort Disable Intel® P67
Express al 8 PCI Express® 2.0
Intel® Integrated Chipset ek
10/100/1000 MAC
6 Serial ATA Ports; eSATA
PCle® x1 SM bus Port Disable
Intel® Gigabit LAN Connect i
Intel® ME Firmware Intel® Rapid
and BIOS Support Storage Technology
Intel® Extreme Tuning
Support
1 Ccompatible con la segunda generacion de la familia :l Opcional

de microprocesadores Intel Core,

B Figura 3. En el diagrama que se presenta en esta imagen, podemos
observar los buses del chipset P67.

Este chipset tiene ademas un secreto, el BCLK limitado. El BCLK en
las plataformas LGA 1156 y 1366 funcionaba como el viejo FSB, esto
es, aumentandolo, elevabamos la frecuencia del reloj base y todas las
demas velocidades. En Sandy Bridge, el BCLK (con velocidad nominal de
100 MHz) no puede ser llevado mas alla de 110 MHz (en algunos casos
115 MHz), dado que Intel incorporé en esta arquitectura lo que se llama
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bus de anillo. Este bus de anillo es el enlace entre PEG (canales PCI-E)
y el DMI BUS (P67, periféricos, etc.) y permite compartir la memoria
caché entre el microprocesador propiamente dicho y el IGP integrado,
logrando ahorros de energia, disminucién de transistores, menores
costos, pero limitando el BCLK. Entonces, para el overclocking no solo
necesitamos el chipset P67, sino, ademas, microprocesadores con el
subfijo K que estan desbloqueados en su multiplicador. Si usamos
microprocesadores que no estén desbloqueados, el inico overclocking
que conseguiremos es el del aumento de BCLK, que, como vimos, es
muy bajo y, al estar directamente vinculado con el bus de anillo, puede
ser perjudicial para algunos componentes de la PC.

Nomenclatura

Debemos tener en cuenta que la nomenclatura es muy simple en esta
plataforma, dado que las opciones de overclocking se centran
principalmente en el multiplicador del microprocesador.

MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) Load Fail-Sa .
Standard CMOS Features Load Uptimiz

Advanced BI0OS Features Set Supervis

Integrated Peripherals Set User Pas

Power Management Setup Save & Exit

PC Health Status Exit Without

Esc : Quit Tl++: Select Item Fi1
F8 : Q-Flash F1©@ : Save & Exit Setup F12

Change CPU’s Clock & Voltage

B Figura 4. En esta imagen podemos ver el primer menu que se presenta
en el BIOS, recordemos que es el que nos importa para el overclocking.
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Veremos, a continuacion, la mayoria de las nomenclaturas
encontradas en los BIOS de las placas bases con chipset P67. Para
realizar esto, usaremos el motherboard Gigabyte GA-P67A-UD7-B3, pero
se puede adaptar a cualquier motherboard que posea este chipset. En el
apartado denominado MB Intelligent Tweaker (M.1.T.) encontraremos las
opciones de overclocking adecuadas.

Dentro de este apartado, nos encontramos con 5 subments, el
primero brinda informacion sobre el sistema con su configuracion
actual, y nos dirigimos al segundo submenu, Advanced Frequency Settings,
donde encontramos las opciones que mencionamos a continuacion.

T L
M.I.T Current Status [Press Enterl L
Advanced Fregquency Settings [Press Enter]
Advanced Memory Settings [Press Enterl
Advanced Uoltage Settings [Press Enter]
Miscel laneous Settings [Press Enterl]

BI0S Version F3h JZ
BCLK 1860.06 MHz
CPU Frequency 4202 .66 MHz
Memory Fregquency 2134.72 MHz
Total Memory Size 4096 HB

CPU Temperature 28.8 °C

Ucore 1.308 U
DREAM Uoltage 1.644 V

ti+«:Move eqcr:S:lect +/-/PU-/PD:Value F10:Save ESC:E
FS5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptim

> Figura 5. El primer menu nos muestra informacion del sistema, por lo
que nos dirigimos a Advanced Frequency Settings.

e CPU Clock Ratio: se trata del multiplicador que corresponde al
microprocesador. Debemos tener en cuenta que este es el principal
factor de overclocking en las plataformas Sandy Bridge.

e BCLK/DMI/PEG Clock Control: esta opcion se encarga de
indicarnos la posibilidad de bloquear o desbloquear el acceso al
BCLK mediante las opciones Enabled o Disabled.
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#PEG Clocj|
i BCLE-DMI-PEG Clock Control

Memary Pr
smory Muljl Disabled .

Enabled

11 :Moue ENTER:Accept
ESC:Abort

P Figura 6. Si bien, tenemos acceso a desbloquear el BCLK,
debemos saber que esto es casi indtil en esta plataforma. ]

¢ BCLK/DMI/PEG Frequency: se trata de la opcion que nos indica la
frecuencia del reloj base. Como vimos anteriormente, esta
frecuencia casi no puede ser aumentada, llegando a una buena
relacion en 105 MHz o menos aun.

¢ XMP Memory Profile: nos indica si queremos activar o desactivar
el perfil XMP en las memorias que tengan esta opcion.

/PEG Cloc jtol
/PEG Freg| System Memory Multiplier (SPD) | Hemory £

Hemory Pr |!H|H SPD da
lemory Mull| futo o [»

]
]
]
]
]
]
1

11 :Move ENTER : Accept
st iAabort

P Figura 7. En esta imagen, vemos las velocidades

l predeterminadas del BIOS para las memorias. l

¢ System Memory Multiplier: nos indica el multiplicador de memoria.
¢ Memory Frequency: esta opcion se encarga de indicarnos la
velocidad a la que se ejecutara la memoria.
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CPU Clock Ratio [34 X) | >

b Aadvanced CPU Core Features [Press Enter]

BCLK/DH[/PEC Clack Control [Disabled]

K.DHMI1 Pl Frequency ). 1MHZz ) 1 006 106 . 8MHZz
Extrcme Memory Frofile(X.M.P.) [Dlsahled]
System I"h:.-nnrg Hu1t1p1|er (SPD) [Autol

Memory | guUENI I]|!|’| ) '_-1.- 133

Ti+«:Move Enter:Select +,--PU/PD:Value F10:Save ESC:
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptim

> Figura 8. En este apartado encontramos basicamente todas las opciones
de overclocking, a excepcion de los ajustes de memoria y los voltajes.

En Advanced Memory Settings podemos optimizar las memorias

con configuraciones que no se encuentran en el subment Frequency:

e XMP Memory Profile: al igual que en el submenu anterior, podemos
seleccionar la configuracion del perfil XMP si la memoria lo soporta.

e System Memory Multiplier: nos indica el mismo multiplicador de
memoria del submenu anterior.

e Performance Enhance: es una opcion de optimizacion automatica
de timings secundarios. En esta plataforma no tiene demasiado
impacto, pero se puede seleccionar Extreme para overclocking.

@ CORE 17 2700K

Segin promete Intel, podra ser aumentado el BCLK en por lo menos un 30% de su valor stock. Esto

beneficiaria a los overclockers dado que conseguir un Core i7 2600K gue levante buenas frecuencias es

cuestion de suerte y de cuantos multiplicadores soporte el microprocesador.
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e DRAM Timing Selectable: es la opcion que nos indica si queremos
modificar los timings de las memorias RAM.

nce Lk o
aing Selec|
[ Il DRAM Timing Selectable (SFD)

T Aute S |
ingf Quic k |
|

]

]
| Expert ]
N Timing

B Timing

Tl :Move ENTER :ficcept
ESC:Ahort

— = e ——

D Figura 9. Las opciones de DRAM Timing Selectable indican

l el modo para la optimizacion de las memorias RAM. l

¢ Channel Interleaving: esta opcion solo estara disponible cuando
se active DRAM Timing Selectable. Es importante saber que esta
opcion se encarga de activar el entrelazado del dual channel, por lo
que conviene dejarla siempre en Enable.

¢ Rank Interleaving: se trata del intercalado de bancos. Debemos
tener en cuenta que no es necesario seleccionarlo, por lo que se
puede dejar en la opcién denominada Auto.

m i Selec :
1] Rank Interleaving

L |
Interleav| fAuto . I[n]
frlﬁanﬂgL Enabled - I ]
Disabled ..... | 1

A Timing

B Timing

11 :Hove ENTER :Accept
ESC :Abort

P Figura 10. Tanto Channel Interl eaving como Rank

l Interleaving se pueden dejar en Auto. l
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e Channel A/B Timing Settings: son los ajustes de timings de las
memorias. Si la seleccion de Channel Interleaving es enable, al
modificar una memoria, automaticamente se modifican los dos canales.

Extreme Memory Prnfilﬁ(X.H.F.? [Disabled] .
System Memory Multiplier (SPD) [Autol i

Performance Enhance [Turbol
DRAM Timing Selectable (SFD) [ﬁutﬁ]

HUuTOD
b Channel A Timing Settings [Press Enter]

P Chanmel B Timing Settings [Press Enterl

ti++:Move Enter:Select +,-/PU/PD:Value F10:Save ESC
FS5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F?:0pti

b Figura 11. Este es el menu de optimizacion de los timings de memorias
RAM, ademas de contar nuevamente con el multiplicador.

En el apartado Advanced Voltages Settings tenemos todas las
opciones de voltaje que podemos necesitar:

¢ Load Line Calibration: es una herramienta que permite una
calibracion en la tension para evitar VDroop. Tiene varias opciones,
pero es necesario primeramente ver cuanto es el VDroop del
motherboard antes de seleccionar el nivel de calibracion. Se lo
puede encontrar bajo el nombre de Vdroop Control.

e CPU Vcore: se trata del voltaje asignado al microprocesador. Este
item se puede encontrar bajo el nombre de CPU Voltage o VCC.
Este voltaje en nuestra plataforma Sandy Bridge no debe ser mayor a
1.45/5v sin refrigeraciones extremas.

e QPI/VTT Voltage: es el voltaje de lo que se llama generalmente
QPI/DRAM o el uncore/BUS. El uncore (basicamente es lo que esta
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dentro del procesador, pero a su vez es ajeno a este) maneja la
caché L3 y el controlador de memoria integrado. Es importante tener
en cuenta que en este caso, el controlador correspondiente no tiene
que estar vinculado a las memorias RAM ni tampoco al bus que
sobrepasamos cuando practicamos overclocking, por lo que este
voltaje tiene que ser menor que en la plataforma 1366. Por esta
razon se lo puede encontrar bajo los nombres de VCCSA/VCCIO o
también CPU I/O Voltage. Aunque es necesario saber que se
recomienda no mas de 1.2/25 V para este voltaje.

L)
..
L

Load-Line Calibration [Auto]
CPU Ucaore : [Auto]
i 0 .'"i:'i...l | ) H LD

QPI-Utt Uoltage [Auto]

System Agent UVoltage ©. [Autol

PCH Core : [Auto]
CPU PLL . [Autol

DRAM Voltage ; [Autol
DRAM URef . = [Auto]
DRAM Termination : [Auto]
Ch-A Data URef . - [Autal
Ch-B Data URef . : [Autol
Ch-A Address URef. 5 [Auto]

[Autol

:Move Enter:Select +--/PU/PD:Value Fi0:Save ESC
FS5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0pti

[ Figura 12. Estas son las opciones de voltajes del BIOS. Es probable
que no tengamos que aumentar nada, incluso con tantas opciones.

@ VTT VOLTAJE

Es interesante mencionar que el voltaje VTT o uncore no necesita ser como en la anterior plataforma de
Intel, la LGA 1366, sincrénico con el voltaje de las memorias RAM, por lo que este es mucho mas bajo,
pudiendo aumentarlo solo en los casos en que se presente inestabilidad.
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e System Agent Voltage: es un voltaje de regulacion del controlador
de memorias, de los puertos PCI-E, del BUS DMI, etcétera. Este voltaje
solo tendra que ser aumentado en caso de usar todos los bancos de
memorias, en caso de modulos de memoria de gran densidad (4 GB
0 mas) o en caso de usar un sistema SLI o CrossFire. Se recomienda
dejarlo en Auto o, si presenta inestabilidad, aumentarlo hasta 1.15 V.
e PCH Core: es el voltaje del chipset P67. Si bien, como dijimos, esta
plataforma es limitada con respecto al BCLK, se puede ajustar un
poco. Como maximo recomendamos 1.15 V.
e CPU PLL: es el generador de reloj del sistema.
En esta plataforma no tiene incidencia, dado
que el reloj o el BCLK esta limitado, por lo que RECORDEMOS QUE EN
no tendremos que aumentarlo. Solo en caso de ESTA PLATAFORMA EL

inestabilidad, un maximo de 1.88 V.

e DRAM Voltage: es el voltaje asignado a los RELOJ O EL BLCK
bancos de memoria RAM propiamente dicho. Se SE ENCUENTRA UN
lo puede encontrar bajo el nombre de VDIMM
y es recomendable establecerlo al voltaje TANTO LIMITADO

especifico de las memorias o del fabricante.

Siguiendo los items dentro de MB Intelligent Tweaker (MIT), nos
encontramos con un submenu llamado Miscellaneous Settings. En este
submenu figuran los siguientes items:

e Isochronous Support: maneja las pistas entre los chipset y sus
controladores. Al activarla, permite multiples flujos de datos
simultaneos y de un mismo tamano entre ambos controladores. No
se detectan diferencias entre activarlo y desactivarlo, por lo que
debemos desactivarlo en caso de inestabilidad.

@ LOS DATOS DE SANDY BRIDGE

Es necesario tener en cuenta que antes de la salida de la plataforma LGA 1155 Sandy Bridge, se habld
mucho del maximo voltaje para el microprocesador, 1.35 V con posibilidades de quemarlo, también,
del BCLK y que su aumento directamente afectaria el motherboard o también al microprocesador y que
el voltaje maximo de memarias RAM era de 1.5 V. Lo importante es que nada de esto es cierto y, con

cuidado, cualguiera de estos valores se puede aumentar.
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¢ Virtualization Technology: tengamos en cuenta que es una
tecnologia propietaria de Intel, que permite subdividir las tareas
que realiza el microprocesador y admite la utilizacion de diversas
aplicaciones al mismo tiempo. En nuestro caso esto no se utilizara,
por lo que es importante desactivarlo.

Isochronous Support [Enabled] .

Uirtualization Technology [Enabled]

Ti++:Move Enter:Select +--,PU/PD:Value F10:Save
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptimi

b Figura 13. Estas dos opciones son muy utiles, para tener en cuenta
incluso cuando no practicamos overclocking.

Buscamos las opciones de energia del BIOS y las encontramos dentro

de un submenu, que a su vez se aloja dentro del submenu Advanced
Frequency Settings, v se llama Advanced CPU Core Features.

444

@ SANDY BRIDGE E

La nueva generacion de microprocesadores Sandy Bridge, seran mas calientes que los de la generacion

actual. Considerando que los microprocesadores vienen de fabrica sin un cooler stock y con solo un 19%
de rendimiento superior al actual Core i7 990X, haran que realmente solo el piblico entusiasta los quiera.
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CPU Clock Ratio [34 X] :.

» Advanced CPU Core Features [Press Enter]

BCLH/DHI}PEB Clock Cnntrul [Disabled]

Freque j i MHz 1000 100 .0MHz
Extrrme Hennrg Prnflleix M.P.) [Disabled]
System Memory Hultlpller (SPD] [ﬁupnl

Memort |!|'|_:'| ,::i:'Hl 133

ti+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0pti

> Figura 14. Puede parecer escondido, pero sirve para que dentro del
mismo apartado y con un Enter, ingresemos a las opciones del CPU.

En ella, encontramos los siguientes items:

e CPU Clock Ratio: es el mismo multiplicador que el anterior,
mostrando que se puede cambiar de un lado o del otro.

e Internal CPU PLL Overvoltage: es un suministro, a traves de
un regulador de voltaje, que ofrece al CPU voltaje extra cuando
hay un aumento de exigencias de uno o muchos nucleos al mismo
tiempo. Por lo que si dijimos que no es necesario aumentar el PLL
Voltage, si debemos seleccionar este item en Auto o en Enable,
dado que funciona dinamicamente aumentando la tension (dentro
de parametros normales) cada vez que se lo requiera.

e Real-Time Ratio Changes in OS: es una opcion, que, como dice el
nombre, nos permite cambiar el multiplicador del CPU directamente
desde nuestro sistema operativo. Esta opcion no es muy util en
Sandy Bridge e incluso es algo incomoda, dado que los softwares
de overclocking sobre Windows aumentan o disminuyen el
multiplicador de acuerdo a su configuracion, por lo que es preferible
desactivarla e iniciar desde el BIOS cualquier tipo de overclocking.
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e Intel Turbo Boost Tech: es una tecnologia propietaria de Intel que
aumenta la frecuencia del microprocesador cuando este lo necesite
bajo tareas de carga. Es necesario desactivarlo, dado que nosotros
aumentaremos esa frecuencia de forma manual.

e CPU Cores Enable: nos indica si queremos todos los nucleos
activados o seleccionar solo algunos. Puede ser una herramienta
interesante cuando buscamos la maxima velocidad alcanzada o
para correr el bench SuperPi, pero para eso tenemos que conocer
primero cual de nuestros nucleos es el mejor.

¢ CPU Multi-Threading: es la tecnologia propietaria Intel que
virtualiza nucleos del microprocesador, si este tiene esta tecnologia.
Es necesario habilitarla (por defecto habilitada) en caso de algunos
benchs que la requieran, como wPrime o 3D Mark Vantage, que
usan esta tecnologia.

e CPU Enhanced Halt (CE1): es una tecnologia que permite ahorrar
energia mediante la disminucion del BLCK, cuando el sistema no
esta en carga. Es necesario deshabilitarlo.

—____ (X

CPU Clock Ratio [34 X] e

Internal CPU PLL Overvoltage [Auto]
Real-Time Ratio Changes In 0S8 [Disabled]
Intel(R) Turbo Boost Tech. [Auto]
~-Turbo Ratio(1-Core) 38 [Autol
~Turbo Ratio(Z2-Core) 37 [Autol
Turbo Ratio(3-Core) 36 [Autol
-Turbo Ratio(4-Core) 35 [Autol
~Turbo Power Limit(Watts) 95 [Autol
-Core Current Limit(Amps) 97 [Autol
CPU Cores Enabled [Alll

CPU Multi-Threading [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E) [Auto]
C3/C6 State Support [Autol
CPU Thermal Monitor [Auto]
CPU EIST Function [Auto]
Bi-Directional PROCHOT [Auto]

Ti+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:
FS5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0pti

3 Figura 15. Las opciones de energia son completas, pero se tienen que
desactivar cuando practicamos overclocking.
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e (C3/C6 State Support: es una tecnologia propietaria Intel, que
permite la reduccion de la frecuencia del microprocesador.

Fue creada especialmente para Intel Centrino, aumentando la
duracion de las baterias en netbooks. Es necesario deshabilitarla
(deshabilitado por defecto).

e CPU Thermal Monitor: es un monitoreo de temperaturas interno del
CPU. No tiene relevancia dado que nosotros mediremos la temperatura
por software en Windows, por lo que se recomienda desactivarlo.

e CPU EIST Function: es otra funcion de energia, que permite bajar
las frecuencias del microprocesador cuando este esta sin carga. Es
necesario deshabilitarlo.

¢ Bi-Directional PROCHOT: es un mecanismo de proteccion del
procesador si la temperatura de operacion es alta. Tendriamos que
desactivarla en caso de tener seguridad que mediante la refrigeracion
gue vamos a usar, mediante el voltaje y velocidad pretendida,
estamos seguros de que no danaremos el microprocesador.

Overclocking

Cuando anunciamos que el overclocking en Sandy Bridge es basico y
que incluso algunos de los grandes overclockers del mundo acusaron
a Intel de haber terminado con el overclocking, dijimos algo verdadero
y algo falso. Si bien, el overclocking en las
plataformas Sandy Bridge se populariz6 dada su

facilidad, no son muchos los microprocesadores EL OVERCLOCKING
que pueden alcanzar altas frecuencias. Los EN SANDY BRIDGE SE
microprocesadores no siguen una linea de ,
ensamblado, esto es, no se los puede comparar POPULARIZO GRACIAS
por Batch o por numero de serie, por lo que A SU FACILIDAD DE
identificar una tanda de microprocesadores de :
alta frecuencia, parece ser mas obra de la suerte EJECUCION

que del propio conocimiento.

Pero al mismo tiempo, al ser fabricados en 32
nm, tienen una capacidad para alcanzar frecuencias altas y estables
con poco voltaje y por el consiguiente poco aumento de temperatura.
El BCLK en las plataformas LGA 1155 o Sandy Bridge es de 100 MHz y
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no puede ser elevado mucho mas de 110 MHz, por lo que nuestra Unica
oportunidad de overclocking es el multiplicador del microprocesador.
Usaremos para esta practica un microprocesador Core i7 2600k, que
tiene una velocidad nominal de 3.4 GHz, por ende, sabemos que:

e Multiplicador CPU x BCLK = Frecuencia de CPU

e 34x100=3400 MHz

CPU Clock Ratio [34 X1 i3

Internal CPU PLL Overvoltage [ﬁqtnl
Real-Time Ratio Changes In DS [Disabledl
Intel(R) Turbo Boost Tech. [Disabled]

Core)
imit(Watts)
Ire irrent Limit(Amps) 9% Auto

CPU Cores Enabled [Aalll
CPU Multi-Threading [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E) [Disabled]
C3-C6 State Support [Disabled]
CPU Thermal Monitor [Disabled]
CPU EIST Function [Disabled]
Bi-Directional PROCHOT [Disabled]

Ti+«:Move Enter:Select +,--PU/PD:Value F10:Save
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F?7:0j

’ Figura 16. Antes de empezar, es necesario gque procedamos a
desactivar todas las opciones de energia.

Por ahora nos centraremos en el numero del microprocesador, dado
gue como no aumentamos el BCLK, la influencia de las memorias u otro
componente no nos afecta. Sin tocar el voltaje, seleccionamos como
multiplicador 38x, de la siguiente forma:

e 38x 100 = 3800 MHz de frecuencia CPU

Al mismo tiempo, si nuestras memorias nos lo permiten,
seleccionamos la opcion 1600 MHz, sin tocar los timings. Esto sirve para
aumentar las memorias al mismo tiempo que aumentamos la frecuencia
del microprocesador, lo que es una forma rapida de verificar estabilidad.
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CPU C]uck Ratio [38 X] :.

b ﬂdunncpd CPU Core Features {Press Enterl

B(‘LH/DHI/PE& Clock Control [Disabled]

DM1/PEG Frequency(©.1MHz 1 (ED 100.0MHz
Extrem& Hemnry Profile(X.M.P.) [Disabled]
System Memory Multiplier (SFD) [16.00]

Memoru |'|I:I£|-".'l'.||:M||':'.| II | 3 1!;|:Il:'f

ti+«:Move Enter:Select +/-/PU-/PD:Value F10:Save ESC:
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0pti

> Figura 17. Esta seleccion se hace directamente desde la opcion
denominada Advanced Frecquency Settings.

Es necesario tener en cuenta que aunque es un pequeno cambio, es
necesario bootear con Windows y verificar la estabilidad y sobre todo
las temperaturas. Estas no deberian ser nada alarmantes dado que
aumentamos la frecuencia 400 MHz sin tocar el voltaje.

Pero al ser microprocesadores fabricados en 32nm, el cambio de
frecuencia, incluso sin tocar voltajes, puede originar un ascenso rapido
de la temperatura por lo que siempre es recomendable verificar la
temperatura, por mas que la suba de frecuencia sea minima.

QuickSync es una tecnologia propietaria de Intel agregada a los nuevos microprocesadores Sandy

Bridge. Esta tecnologia permite la aceleracion de la conversion y la reproduccion de video por parte del
microprocesador, tarea que por su paralelismo nunca fue apta para microprocesadores comunes. Sin

embargo, esta opcion solo es posible en los motherboards con chipset H67 o Z68.
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721 Real Ternp 350

[='® =] ceu-z

CFU | Caches | Manboard | Memory | 50 | Graphics | about |

Core i7- 0.00 Mz 100,04 ¥ 0.0
— Procagssor
MEAT Load 0.0% 0:00:38 HName Intel Core [7 Z500K
= CodeMame | SandyBrdge  MaxTOP | 95W
A ] Fackage Socket 1155 LGA
31 3l 34 34 Technology | JZ0M  Core Volage | 1,306V
Distance ko TJ Mask Specfication Inte{R) Core(TM) iF-2G00K CPU & 3.40GHZ
Famdy B Madel A Shepping T
67 67 64 64 . R o B S il L
BT nstruchons | WHOC SSE (1, 2, 3, 35, 4.1, 4.2), ENGAT, Vix, AES, AVX
1c 31 33°¢ 34C pre—— >
19:38:36 19:38: 35 19:33:40 19:33:36 Cora Speed 38012 MHz L1 Dats 4%32 ms B-way
a Mukipler 1 X0 L1 inst, :xRM!- S-way
43°C Ao s4or P Bus Speed 00.0 MHz Level 2 x 256 KByles | B-way
+ ] e o 1
19:38:50 193849 190854 19:38:59 iz Leveld | BMByks | 18-way. ||
Thermal Status | Sssclion |Processor 21 - I Cores | 4 Threads. ! 8
oK (4.4 [+ 4 o
\r - CPU-Z wersion 1571 Validate oK
[sensor Test || xsgench || Reset ][ setwgs | g |

> Figura 18. Como siempre, la estabilidad se puede probar con
SuperPi o con el programa WPrime.

Como las temperaturas de operacion con este pequeno overclocking
no fueron nada alarmantes, decidimos ir subiendo de a poco. en este
proceso podemos lograr hasta los 4200 MHz, mediante un
multiplicador de 42x, y conservando siempre el BCLK en 100 MHz, tal
como lo podemos apreciar a continuacion:

e 42 x 100 =4200 MHz de frecuencia CPU
e 1600 MHz Frecuencia de memorias RAM

SANDY BRIDGE

El nombre en clave es Sandy Bridge, pero debemos saber que se puede encontrar en las especificacio-
nes bajo el nombre de Intel Core segunda generacion. La primera de las generaciones de los micropro-
cesadores Intel Core fueron los i7 para la plataforma LGA 1366, seguidos de la gama de i7, i5e i3 de la
plataforma LGA 1156. Por esta razon, para diferenciarlos y para demostrar la nueva arquitectura, Sandy
Bridge se denomind de segunda generacion.
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CPU Clock Ratio (42 X] o

» advanced CPU Core Features [Press Enterl

BCLK~DMI/PEG Clock Control [Disabledl
¥ uency 1MHz ) 16060 100 .0MHz

Extreme Memory Profile(X.M.P.) [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD) [16.00]

Memort . |:||.|.|||_,"‘]|,.. 133 1 &GN

ti+«:Move Enter:Select +,-/PU/PD:Value F10:Save ESC
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0pti

> Figura 19. Es tan simple la seleccion de la frecuencia, que en muchos
casos, los overclockers quedaron fascinados.

Una vez mas booteamos Windows y probamos la estabilidad del
microprocesador, porque este incremento de frecuencia si eleva la
temperatura, aunque no modifiquemos el voltaje.

La insistencia del control de temperatura, es poder permitir
un elevado overclock, pero al mismo tiempo, cuidar nuestro
microprocesador y quizas los factores de seguridad que muchas
veces desactivamos en el BIOS.

@ EL CONTROLADOR DE MEMORIA

Aunque las especificaciones del controlador de memoria en Sandy Bridge sean parecidas a las de los

anteriores controladores, su estructura interna es diferente. Mientras en las plataformas LGA 1366 y
LGA 1156, el controlador de memoria estaba dentro de la Uncore junto con la cache L3, trabajando a la
misma frecuencia y voltaje, en Sandy Bridge, este controlador es manejado por un bus diferente, llamado

bus de anillo, independizando el controlador de la memoria cache L3.
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===

CFU ]Cad’!slhl!mrd|-"lemwy| SFD |GW|N:-mt|
i Processor

Hame Intel Core 7 2600K =
CodeMome | SandyBridgs  MaxTDP | 95W H‘ItE' inside

Package Sockel 1155 LGA e
34 34 ey | B o v | T R

Specification iel{R) Core(TM) i7-2B00K CPU @ 3 40GHZ
A mg | T
64 64 Family & Wodel Stepping
Ext Fomly | & Exl. Model | 24 Revsion | D2
i Instructions | MMX, SSE (1, 2, 3,35, 4.1, 4 2), ENBAT, WT-x, AES, AV
e e - Clocka (Core #0) Cache
16:95:47 18:35:47 CoreSpeed | 42014 MHZ | L1Doln | 4x30KByles | Boway
asamum Wiumpar x 420 L1nst | 4 x 33 KEyles Eway
4o e Bus Speed 100.0 MEz Level 2 | 4 x 256 KByles B-way
18:55:11 18:55:11 Reted 758 Level 3 8 Mbytes 16-way

Thermal Statis Selection i.’-‘rc:ess:z:‘ - Cores | 4 Thesds| 8 ‘
oK oK K

Sensar Test | [ X5 Bench 5 CPU-Z wversin 1571 o« |

> Figura 20. Podemos ver que esta frecuencia tampoco afecto la
temperatura de operacion del microprocesador.

Decidimos aumentar la frecuencia hasta el limite de este tipo de
refrigeracion. Logramos una frecuencia en el microprocesador de 5
GHz. Lo increible de esta plataforma y de este microprocesador es que
este tipo de frecuencia era solamente lograda anteriormente mediante
la implementacion de refrigeraciones mas extremas.

Para lograr esta frecuencia fue necesario aumentar el voltajea 1.4 V,
lo cual no representa mucho, teniendo en cuenta que el voltaje stock
es de 1.3/35 V. Pero si representa al ser fabricado en 32 nm en un
potencial incremento de la temperatura.

@ SANDY BRIDGE E Y LOS NUCLEOS

Dado que la serie E, considerada por Intel como entusiasta (escritorio) en los Core i7 de primera gene-
racion eran de 8 nicleos, como el Core i7 980/990X, los microprocesadores mas potentes de Sandy
Bridge E son solo de 6 nicleos, algo que ya levanto polémica entre los usuarios mas entusiastas.
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CPU Clock Ratio [50 X1 .

P Advanced Cf’U Core Features [Press Enterl

BCLK/DMI/PEG Clock Control [Disabled]
JCLE-DMI/PE( requency (0. 1MHz) 1000 100,.0MHz
Extreme Memory Profile(X.M.P.) [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD) [16.00]

; X 173737 1 £ O
Memory Fregueni y(HMhz) 1333 1 bEE

Tls«:Move Enter:Select +,-/PU-PD:Value F10:Save ESC:
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F?7:0ptim

> Figura 21. Tengamos en cuenta que la seleccion de un multiplicador
50x para lograr 5000 MHz de frecuencia.

Este incremento de voltaje y de frecuencia se ve reflejado en la
temperatura, una vez que ingresamos a Windows. Esta temperatura se
logra solamente mediante la carga del sistema operativo, por lo que es
un posible riesgo utilizar esta frecuencia y este voltaje para software
de bench, dado su gran consumo de procesamiento. Por lo que este
overclocking es posible gracias a la facilidad que tienen estos
microprocesadores de elevar su frecuencia, pero al mismo tiempo, sin
otro tipo de refrigeracion, es casi imposible de proceder a realizar su
implementacion sin que se produzcan problemas.

@ MAS VELOCIDAD O MENOR LATENCIA

En el Capitulo 5 de esta obra, hicimos un repaso de la conveniencia de la memorias de alta velocidad

y de baja latencia. Pero estas memorias tienen un precio elevado en el mercado, por lo que siempre
conviene sacrificar un poco de velocidad, para obtener mejores latencias.
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751 Real Temp 360 [=] @] =

Core i7- 0.00 MHz 100.03 x 0.0

Processor
20647 Load 0.0% 0:00:35 Hame | Intel Core IT 2600K

| CodeMome| SenayBroge  waxTDR | #EW
Temperature (°C) Pockage | Sockel 1155 LBA

e
35 a7 38 39 Technobgy | 3Znm  CorsVoage | 1483V CORE'i7
S Specification | '_Ii'liﬂ{ﬁj':ibi-ﬁ)i}r'.ﬁniﬁij @ 3.40GHz 7]
63 61 60 59 i e s

Ext. Famiy | Revisian o2
—— Wstructions [MMX_SSE (1, 2, 3, 35, 4.1, 4.2), EMBAT, VT-x, AES, AWK

A BT FC 38°C Clocks (Cone 20) + i Coche

18:50:00  18:50:00 Core Speed | S0018MHz || LiDaln | 4x32KByles | S-way
MuRipber | x50.0 Likst | 4x32KByles | Eway
— Bus Speed | 100.0 MHZ Level2 | 4% 256 KBytes | B-way
Reted FZB [ Leved2 [ 8 MBytes 16-way

Mandmum
52%C

18:50:18 184048

Cores | 4

CK

CPU«Z version 1571

sensor Test || xsBench || Reset |

b Figura 22. Alcanzar una temperatura de 60 °C con solo cargar el
sistema operativo, puede ser perjudicial a la hora de realizar bench.

Optimizando las memorias RAM

Hemos hablado anteriormente de que con el aumento de los relojes
base, como FSB o BCLK, también se elevan las frecuencias de las
memorias. Pero no en el caso de la plataforma Sandy Bridge, dado su
poca o nula posibilidad de aumento de frecuencia del reloj base. Todos
los microprocesadores Sandy Bridge soportan memorias RAM del tipo

444

@ SANDY BRIDGE E

La nueva generacion de microprocesadores Sandy Bridge se conocera con el subfijo E. Estos micropro-

cesadores seran el tope de gama de la plataforma, necesitando otro chipset para su funcionamiento, el
chipset X79. Contaran ademas con 2011 pines de contacto, para manejar Quad Channel o el manejo de
4 canales de memorias. Esperemos que estén maduros estos controladores, dado que los principales

errores en las plataformas Intel son de este tipo.
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DDR3 con velocidades de hasta 2133 MHz, sin importar si se trata

de un microprocesador son subfijo K o no (desbloqueado o no). Las
relaciones de las memorias con respecto al BCLK en Sandy Bridge son:
e 21.33 xBCLK = 2133 MHz frecuencia de memoria RAM

e 18.66 x BCLK = 1866 MHz frecuencia de memoria RAM

e 16 xBCLK =1600 MHz frecuencia de memoria RAM

e 13.33 x BCLK = 1333 MHz frecuencia de memoria RAM

También podemos seleccionar multiplicadores inferiores, como 8x
o 10.66x, pero no tiene mucho sentido, dado que la velocidad estandar
de las memorias RAM DDR3, en la actualidad, es de 1333 MHz para
arriba. Sin embargo, si nuestras memorias RAM son de 2000 MHz,
podemos seleccionar en 18.66x pero no en 21.33 MHz. Esta pequena
diferencia se puede hacer con el BCLK, tratando de aumentar el reloj
base y conservando un multiplicador menor. Por ejemplo:
e Multiplicador de memorias x BCLK = Frecuencia de memorias
e 18.66x 103 BCLK=1921.8 MHz

.E;treme Memory Profile(X.H.F.) [Disablad] .
System Memory Multiplier (SFD) [21.33]

Performance Eﬁh&nce [Extreme ]
DRAM Timing Selectable (SPD) [Expert]
ile DDR Unltage .!

» UTT Uoltage 1.050
Channel Interleaving [Auto]
Rank Interleaving [Auto]

» Channel A Timing Settings [Press Enter]

» Channel B Timing Settings [Press Enterl

i +/=/PU/PD:Value
FS5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults

B Figura 23. Tenemos que proceder a realizar la activacion de la
seleccion de nuestros timings en el modo Expert.
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El valor 1921 MHz es mucho mas aproximado a la frecuencia de
especificacion de las memorias que el 1866 MHz, que nos trae la
plataforma por defecto. En este punto debemos aclarar que tener
el BCLK muy elevado para una configuraciéon continua, esto es, que
trabaja continuamente, puede afectar el slot PCI-E y, por consiguiente,
a la placa grafica dado el aumento del reloj correspondiente a este.
Por otro lado, es completamente necesario entender que el aumento
de BCLK en las plataformas Sandy Bridge depende un 90% del
microprocesador y solo un 10% del motherboard.

Una vez comprendida la parte tedrica, pasemos a la parte practica. Con
el ultimo overclocking alcanzado, esto es, 5000 MHz para nuestro
microprocesador Core i7 2600k, vamos a ajustar las memorias. Una vez
habilitada la opcion DRAM Timing Selectable, podemos ir a cualquiera
de los dos bancos, sea A o B, para seleccionar nuestros timings.

casS Latency Time [ 71 il
tRCD [ 10]
tRP [ 81
tRAS [ 27]

[Auto]
:2%0 [Auto]
tWTR [Auto]
tWR [Auto]
tWTP [Auto]
tuL [Auto]
tRFC [Autol
tRTP [Autol

tFAW [Auto]l
Command Rate(CHD) [ 11

I0 Latency [Autol
Round Trip Latency [Autol

Tis«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC
FS:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0pti

» Figura 24. La seleccion manual de los timings de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, en este caso CAS 7-10-8-27-1T.

La mejor opcion es seleccionar los timings de las especificaciones
del fabricante. Estos timings se pueden disminuir, pero no siempre a la
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misma velocidad, por lo que a veces para conseguir timings mas bajos,
necesariamente tenemos que sacrificar velocidad. Automaticamente
conseguimos la velocidad de 2133 MHz en las memorias, esto es con
timings mas bajos que en su estado stock.

51 Real Temp 360

CPU | Caches | Mainboard Memory | SPD | Graphecs | About |

i Genernl

WSAT Load 0.0% 0:01:24 Type | DOR3 Channeis # | Dual
size | 4096 NByies DC Motle

Femperabune (X) M) Fré cuBn oy

36 37 a7 38 ——

Distance to T Max DRAN Frequency 1067.1 MHZ
FSBDRAM 18
62 61 61 60 CaSE Lalency (CL) 7.0 clocks
Simm RASE lo CASS Delay IRCDN 10 clocks
T 35C 3BT I RASE Precharge (HRF) ! 4 clocis ]
18:50:09 18:51:11 18:50:31 Cycle Time [IRAS) 27 clocks
Bank Cycle Time [RC
Madmum Command Rale (CR) 17
4°C 55°C R A e Tamer
18:49:48 18:50: 18 16: 4048 Total CL

Corei7- 0.00 MHz 100.03 % 0.0

Thermal Stahes
0 oK O oK

CPU=«Z wersion1.57.1

[ Sensor Test || xsBench || Reset || settngs |

= Figura 25. Los timings v la velocidad de las memorias, verificada en
Windows, mediante el programa CPU-Z en su solapa Memory.

Aprendimos gue la plataforma Intel Sandy Bridge o LGA 1155 es una de las mas faciles de overclockear,
dado que solo se puede aumentar el multiplicador, relegando la tarea del BCLK o pudiendo aumentarla
muy poco. También vimos que las memorias RAM, al casi no haber modificacion en el BCLK o que esta
sea nula, no varian y se pueden ajustar directamente con los multiplicadores. Observamos, ademas, que
conseguir microprocesadores de esta plataforma, que puedan aumentar su frecuencia en altos valores,
es mas una cuestion de suerte que de conocimiento, entonces, si a la facilidad le agregamos suerte,

tendremos una excelente plataforma para el overclocking.
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Actividades

TEST DE AUTOEVALUACION

1 :Cuél es el mejor chipset para overclocking en plataformas Sandy Bridge?

¢:Es necesario comprar un microprocesador desbloqueado para el overclocking
en plataformas Sandy Bridge?

M

:De qué componente depende el aumento del BCLK?
;Existe alguna forma de identificar cual batch es mejor en Sandy Bridge?
;Se puede danar algin componente con el aumento del BCLK?

;Las opciones de energia tienen que estar activadas o desactivadas?

N o0 g e W

;Cuales son los voltajes necesarios para el overclocking en plataformas Sandy
Bridge?

o]

;Cuadles son los multiplicadores de memoria en Sandy Bridge?

9 ;Teniendo en cuenta los valores casi fijos de memoria, qué conviene, velocidad o
menor latencia?

10 :Qué temperatura es importante no sobrepasar en Idle?

ACTIVIDADES PRACTICAS

1 Reconozca el microprocesador que tiene instalado.

2 Entre al BIOS y familiaricese con las opciones tanto de energia como de
overclocking.

3 Entre al BIOS y verifique cual es el maximo BCLK que nuestro microprocesador
puede alcanzar.

4 Seleccione la velocidad y los timings de memoria de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.

B \Verifique temperaturas mediante software y bajo carga.
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Overclocking
de VGA

El overclocking de VGA o placas graficas no es complejo,

dado que exi

ste software especialmente pensado para esto.

Solamente para usuarios avanzados, con la practica de

vmods o biosmods, este puede ser un tema mas complejo,

pero no dificultoso. Existen innumerables programas y

técnicas para hacer overclocking en placas graficas y siempre

debemos ten
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Introduccion

Cuando seleccionamos una plataforma para el overclocking de
placas graficas, debemos tener en cuenta los benchs que vamos a
correr. ;Por qué tenemos que preocuparnos por la plataforma? Porque
la mavoria de los benchs graficos que validan en HWBot usan el
microprocesador de manera intensiva. Entonces, si tenemos un placa
grafica que levanta mucha frecuencia, pero practicamos overclocking

sobre un microprocesador de baja frecuencia o

. poca capacidad de procesamiento, el valor total
LAELECCION DE del bench no se vislumbrara, esto es, con menor

SOFTWARE PARA frecuencia y con la misma placa grafica, los

resultados pueden variar de una plataforma a otra.

OVERCLOCKING PUEDE ' gyisten casos donde las plataformas modernas no

INFLUIR EN LOS inBuyen, se trata de las plataformas con puertos
AGP. Veremos mas adelante esta induencia y la
RESULTADOS diferencia entre una plataforma y otra.

La seleccion del software para la practica
del overclocking también puede determinar
diferentes resultados, por lo que elegirlo correctamente es fundamental
para un buen overclocking. La plataforma Intel Sandy Bridge o LGA
1155 besbanco de los primeros puestos del overclocking con graficas a
casi todas las demas, dado su costo y su alto poder de procesamiento.

Software

El software para overclocking es muy variado, casi todos los
fabricantes de placas graficas compran o desarrollan sus propios
programas. Para empezar, veremos aquellos programas capaces de
modificar las primeras placas graficas.

SOFTWARE

Es necesario recordar que el software depende de la eleccion de cada uno, dado que, si bien, todos
sirven para lo mismo, no todos son compatibles entre las diferentes placas graficas ni tienen las mismas

utilidades, sobre todo en cuanto al aumento del voltaje.
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Los dos mayores fabricantes de chips para placas graficas son ATI/
AMD y NVIDIA. Para las primeras placas graficas, antes llamadas ATI, y
ahora, a partir de la compra de ATI por parte de AMD, ATI/AMD o
simplemente AMD, tenemos el programa de overclocking ATITools.
Este software fue revolucionario en su momento, dado que permitia
modificar los relojes de la placa grafica y, ademas, incorporaba un test
bench para probar su estabilidad. Al dia de hoy, se puede seguir
utilizando para placas graficas de la serie 3000 de ATI y 6000 de
NVIDIA. Su uso es sencillo, dado que la interfaz es muy amigable.

“7 ATITool 0.26

Prafile

_ Core Mern
| Defeult (9.00.0 1 0.0/0.0 | 0.0/0.0) ¥ Curentcocks: | 350.00M<z | 500.00 Mz
[ Load ]E Save ][ Mew ][ Delate ][ Propetties ]
_ Memory  Core Memeiy Core  Memory ‘
[ | [ow |[eee | [0 |[ od
(] 0 low 20
nwe J A

Scan for Arcfacts [i=a] = =) ]
Show 3D View [Link sliders together

-3 Figura 1. En esta imagen podemos ver una captura de la ventana
principal del software denominado ATITools.

Seleccionamos Settings en el sector inferior derecho y abrimos la
ventana de configuracion de los relojes de la placa grafica. También,
desde la ventana principal, podemos aumentar directamente los relojes
tanto del GPU como de las memorias, o bien seleccionar el aumento
mediante las opciones Find Max Core (selecciona y aumenta mediante
test los relojes de la placa grafica) o Find Max Mem para que el
programa incremente el clock de las memorias mediante tests internos.

www.redusers.com €K



298 == 4H 9. OVERCLOCKING DE VGA

Conviene, en todos los casos, tener abierto otro software para placas
graficas, que nos muestre toda la informacion disponible de ella. Este
software se llama GPU-Z y es similar al CPU-Z, pero su utilidad es
Unicamente para placas graficas. Nos tendremos que amigar con el
GPU-Z, dado que para validar cualquier bench 3D o, mejor dicho,
cualquier bench para placas graficas, debemos tener la ventana
principal de este software abierta. Asimismo, como en el CPU-Z, es
necesario tener continuamente actualizado este software, dado que
validar con versiones mas viejas podria ser causa de eliminacion del
bench por parte del jurado de HWBot.

& TechPowerllp GRU-Z 0.5.5 [ ~ | |~ TachPowsrllp GPU.ZD.5.5 .
Gramhors Card | Sensors | Valdation | PoweiCobe Givieavesy | | Graphics Card| Sensors |'-.rdgq|'m PowerCokr Giveary |
Hharee HVIDHA GeForcs 7100 65 | | GPU Cors Chock = | [SaThhi
6RU | VML Revison| A2 @ T e N
ke | I S cRe R INOTE | FRATERA GFU Temperslwe. = [T ]| |
| e e DR Hemon Used - T —
BI0S Version 5.44.02 45.00 -
DeviceID |100E-0164 Subvendor | Undsfined 10000] OELLos T 0% |
pors [ 2 Busldalace|  PUIE ¥16 @x16 Hemay CorkecleniLond| = 0% |
Shaders | APbel/3Vater  Diect(Suwper | 3.0c/5M10 Vide Engine Load - 0x |
PielFkate | 07 GFeals  TesgeFilkate | 07 GTeselfs
Memoty Tups | 0OR Bl ik | BAE#
Memeey Size | 128ME Barcbidh | 40GBA
Drrver Vorsion | med_disp E14.12 5721 [Forosiw'ae 257, 21) / 5P
GFUChek | S51MHz  Memon| 251 MMz Shader 0 MHz
Delak Clock. | 350MHz  Memony| S00MHz  Shader | 0 MHz
HVIDLA SLI Disabled
CLeglalie
Computing [ OpenCL (JCUDA [JPHye []DiectComputs ] Contrnes refreshing this screen whie GPU-Z iz in the back prownd
[HVIDIA GeForce 7100 GS - Ciwric VIR GaFeree 7100 G5 -

b Figura 2. La ventana principal y la de sensores, muy util a la hora de
verificar temperaturas del software GPU-Z.

Es importante tener en cuenta que otro software recomendado
para verificar la informacion de las placas graficas es el denominado
GPU Caps Viewer. Lo interesante de este software es que ademas
de presentar la misma informacion que el GPU-Z, es posible ejecutar
demos de Open GL y Open CL, como la configuracion de CUDA para
placas de video de la empresa NVIDIA, etcétera.
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B Figura 3. Algunas ventanas del software GPU Caps Viewer y un
test de Open GL corriendo.

Para las placas graficas mas antiguas de NVIDIA, el software por
defecto se llama RivaTurner. Quizas la interfaz es un poco menos
amigable, pero para las opciones de overclocking solo necesitamos ir a
Driver Settings, Customize y seleccionar System Settings que nos
muestra de manera grafica una placa de video. Al mismo tiempo,
siendo un programa vya considerado “viejo”, existen muchos manuales y
tutoriales en Internet que muestran la mejor forma de configurarlo.

OVERCLOCKING Y VGA

El overclocking en placas graficas es relativamente sencillo, dado que encontramos la mayor velocidad

de GPU y memorias sin que se encuentren errores, por lo que sabemos que ese es el limite. Sin embargo,
encontrar ese limite en conjunto con drivers que acomparnen ese aumento de velocidad de frecuencias
para cada benchmark en particular y bajo cada sistema operativo puede ser una tarea gue requiera de
mucha paciencia, dado que como casi siempre en el overclocking es prueba y error.
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& RivaTuner
" Main | Settings | Powes user | Launcher | Schecuer | About | Links
Targat adapter

IF yoes v rnore thasn one display adaplar instalisd, you may
selec] lweak larget from the st below,

| NWID& GeForce 7100 GS Y Moniler Plug and Flay o
| B4-it M4 (52 40, 3vp) with 128MB DDA Custorrize.

Drivver settings

| Foazsiwiane detectad Cuﬂum..[?:'.. =
0 Q, @ ]—] |GI|:|I:|.!I dmves setfings ] !|$l E_hl! |E

| Fie Descrption @ [5:3em sottings
rvd_dispodl Display diives
med_mirisys  Digphay diver miriport
riveginb.dl DperGl rtallzble cherd diiver

| rvvcoldl Dizlay progesties extension

> Figura 4. La ventana principal del software RivaTurner vy la seleccion
de los cambios en la configuracion de la placa grafica.

Una vez abierta la nueva ventana, tendremos las opciones de
overclocking en la placa grafica, mediante dos barras indicadoras de los
relojes tanto de la GPU como de las memorias graficas.

Para las placas graficas mas modernas, existe gran variedad de
software de overclocking sobre plataformas Windows. Nuevamente
tenemos que hacer la diferenciaciéon entre AMD y NVIDIA. El ATITools
dejo de dar soporte desde la serie 4000 de ATI/AMD en adelante, por lo
que es necesario otro software. El software seleccionado es el Catalyst
de ATI/AMD. Este se puede descargar directamente desde el sitio web

444

Es tan importante la fuente, que esta nos limita un buen overclocking, el correcto comportamiento del
hardware o, incluso, salvar nuestro hardware. Es necesario, ademas, tener una idea del consumo total del

hardware, dado que la placa grafica es el componente que mas consume y, sobre todo, bajo overclocking.
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oficial de la empresa AMD y permite el manejo de relojes y
ventiladores, pero no del voltaje, algo fundamental si queremos llevar
nuestra placa grafica mas alla de los limites posibles.

+ RivaTuner 7 ¥| System twedhs i3 | -e

Mun | Seltings || Powes ees | Lourches | Sebmchier | Aboul || Links | Oveickocing | Comaritdiy | Dvedags
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Selct brreall, RAig At nin B 52 Belowy.

BOADIA GaFoess FI00 GS 4 Meduter Phug ard Play b
|44 HV44 (22, 4ep.3vp) vt 128MB DDA Cushemise... [

Cviver sltings
[Fescewiamn detacied Cusheeice... [
@ Q[T | Ghbeldiver wiings
Fin Enperplion
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rd_mirieys  Diplsy dives minpaon

rreaginl dl DpenGL natalshis cherk diver
rrecpl ol Dmpiley progadone pdpramon

Q | Aoy crvencloeking o Wieedows starbup
Saalup seitng: noee:
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Drwerchocking prodle setings
‘ H ﬂ Coathiam rrenchocdhang proflas

| Axeprar | |C.arh:du| [Apibnj

b Figura 5. En System Tweaks, podemos modificar los valores tanto
del GPU como de las memorias.

Para esto, las grandes marcas lanzaron programas capaces de
manejar las velocidades, los ventiladores y, también, los voltajes de
las placas graficas. Cada ensamblador o fabricante tiene un software
propietario y es importante ver su funcionamiento. Para Sapphire, uno
de los mayores ensambladores de ATI/AMD, es TriXX.

Recordemos que es necesario tener los dltimos drivers actualizados. En algunos casos, sobre todo en

placas graficas mas antiguas, no siempre los Gltimos drivers son los mejores, por lo que prueba y error

son necesarios para ver cual se adapta mejor a cada placa gréfica.
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Este software permite ajustar los relojes del GPU y de las memorias
y, al mismo tiempo, aumentar hasta un limite el voltaje del GPU.

S5ArPhIRE

B Figura 6. En esta imagen podemos ver una captura de
la ventana del software TriXX propiedad de Sapphire.
Se trata de una interfaz bastante atractiva.

Para otro ensamblador, como MSI, el software se llama Afterburner.
Este permite no solo los cambios en placas graficas ATI/AMD, sino
también en placas graficas NVIDIA. Este software fue desarrollado por
MSI junto con RivaTurner, por lo que es una herramienta muy util
para el overclocking en placas graficas MSI.

Permite, asimismo, el cambio de voltaje para el GPU, no asi para
las memorias. Para placas graficas NVIDIA, mencionamos el MSI
Afterburner, pero el otro gran ensamblador de estas placas graficas,
EVGA, nos muestra otro software, el EVGA Precision. Este software
nos brinda la posibilidad de modificar los valores tanto de shaders,
como de GPU y de memorias, pero no del voltaje, por lo que podemos
utilizarlo hasta el limite de las frecuencias, sin voltaje.

El fabricante ASUS, tanto para sus placas NVIDIA como para sus
placas ATI/AMD, ofrece un software llamado ASUS Smart Doctor, que
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permite el cambio de clocks y, en algunos casos, de los voltajes, sobre
todo en las placas graficas de alta gama.

Mas alla del software utilizado, tenemos que tener en cuenta algunos
aspectos técnicos a la hora de practicar overclocking en placas graficas.

—
WS R TR PR TR e

T

[ Care Vaoltage (mV)

[ Core Clock (MHz)

M

" Shader Clock (MMz)

[*H

f Memory Clock (MHz)

W

[ Fan Speed [9%)

'

& Pofile N 5 e

T T T T
LIV WPINEL 1350 TRl

’ Figura 7. Aqui podemos ver la ventana del software denominado
Afterburner propiedad de MSI y RivaTurner.

Overclocking

Antes de empezar el overclocking, debemos conocer técnicamente
nuestra placa grafica. Tenemos que saber cual es el limite de acuerdo
a la refrigeracion y cudles son los efectos que esto puede causar en
nuestra placa. Repasemos un poco de historia, en 1997 se introduce
por primera vez el concepto de aceleradora de graficos 3D con la placa
grafica Voodoo 3Dfx. Existian anteriormente algunas aceleradoras
graficas pero su uso en 3D, en conjunto con los estandares de video
y/o controladores de video, no era los suficientemente agil y tampoco
podia optimizar efectos 3D. Pero no fue hasta el ano 2001 que se
consiguieron placas graficas programables, esto es, que no necesitaban
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rutinas programables integradas a la placa en concordancia con las
rutinas programadas de los juegos. El GPU (Graphics Processing Unit) o
Unidad de procesamiento grafico es el chip encargado de procesar toda
la informacion grafica de nuestra computadora.
Se creo, en un principio, para aligerar la carga del microprocesador o
CPU de nuestra PC. Al dia de hoy, los GPU son los
encargados de procesar los calculos en coma
LOS GPU SON LOS Motante, punto principal en las aplicaciones 3D. El
ENCARGADOS DE GPU contiene una serie de especificaciones, como
el nimero de procesadores shaders, en algunos

PROCESAR LOS casos, el numero de pipelines y algunos mas

CALCULOS DE COMA como ROPs. ;Qué significa cada una de estas
caracteristicas y como induyen en el overclocking?

FLOTANTE Los shaders inicialmente se dividian en dos, Pixel

Shaders y Vertex Shaders. Posteriormente, se

agregd Geometry Shaders, pero todos funcionan
al mismo tiempo. Los shaders son programas que alteran pixeles o
vértices y, en el ultimo caso, posiciones geomeétricas (por ejemplo, se
eliminan o se crean nuevas mallas poligonales cuando el personaje de un
juego mira en distinta posicién el mismo punto). Por lo tanto, los
shaders son un conjunto de programas que calculan pixeles, vértices y
formas geomeétricas. Este conjunto de shaders, que se denominan
procesadores shaders, se agrupa en 3 trios de 8 procesadores y cuantos
mas contiene, mas programas es capaz de aceptar y, a su vez, de
modificar. Los cores shaders y su velocidad tienen notoria inBuencia en
los juegos, y también en los programas de bench, que no los utilizan
como los juegos. Cuando hablamos de pipelines, hacemos referencia a
la capacidad de una placa grafica para procesar en paralelo un cantidad
de calculos en un ciclo de GPU. ;Por qué? Porque el pipeline es el

SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo es también un punto para tener en cuenta. La eleccién de drivers depende de
este y también los benchs de placas graficas estan ligados al sistema operativo, dado que cuanto mas
modernos sean, conviene utilizarlos en Windows 7 por su aprovechamiento de las nuevas tecnologias y
cuanto mas antiguos, en Microsoft Windows XP.
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encargado de llevar la informacion de vértices, geometria, rasterizacion,
etcétera, de los datos de entrada al GPU y las memorias de la placa
grafica y relacionarlos con los datos de salida. Por ultimo, tenemos los
ROPs (Raster Operation Pipeline), que son los encargados de manejar el
buffer de memoria al final de un pipeline.

Entrada o

Ensamblaje
de entrada

Shader de
vértices

1

Shader de .
geometria

Memoria del

> Flujo d lid r
o sistema/GPU

L

Rasterizacion

Shader de
pixeles

1L

Fusidn de
Salida

B Figura 8. Diagrama del pipeline de Direct3D, parte de DirectX (APl de
programacion para graficos 3D) de Microsoft.
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Esto sirve para tener una idea de como funciona la placa grafica,
dado que, hoy por hoy, no se agrega mucha informacion de la cantidad
de shaders e, incluso, esta aparece con otros nombres, con otras
tecnologias y, en algunos casos, con otras implementaciones, como
GPGPU (General-purpose computing on graphics processing units), CUDA
Cores o Stream Processors.

Mas alla del software que vamos a usar para el overclocking en la
placa grafica, tenemos que saber que conviene primero encontrar la
mayor velocidad GPU, independientemente de los shaders y de las
memorias. Una vez encontrado este valor, aumentamos gradualmente,

si nos lo permite el software, el voltaje del GPU
hasta unos 10 °C bajo carga, por debajo del
LAS MEMORIAS SON maximo teorico informado en las especificaciones
UN FACTOR DECISIVO del fabricante. Una vez logrado este maximo, con
voltaje incluido y verificadas las temperaturas,
A LAHORADE podemos ajustar los shaders vy, por ultimo, las
REALIZAR BENCH EN memorias, todo por separado.
" Las memorias son otro factor decisivo a la hora
LA PLACA GRAFICA de realizar bench en nuestra placa grafica. Se las
denomina GDDR (Graphic Double Data Rate), para
diferenciarlas de las DDR de las memorias RAM.
Si bien comparten algunas caracteristicas, son dos memorias distintas y
no se relacionan dentro de una PC (podemos tener una placa grafica con
memorias GDDR5 y memorias DDR3 en la plataforma). Para las memorias
en la placa grafica, mas alla del marketing que pueda tener cada grafica
o cada empresa en particular, debemos tener en cuenta ciertos aspectos,
los cuales detallamos a continuacion:
e Capacidad: la capacidad de la memoria determina la cantidad
maxima de datos que se pueden procesar por ciclo de reloj del GPU.

Esto no quiere decir que necesitemos siempre 2 GB de memoria

GDDR para que la grafica sea mejor. Es necesario que la cantidad y

su disefio esté de acuerdo a la capacidad del chip grafico.
¢ Interfaz de memoria: es el bus de datos. Es la cantidad de bits de

datos que se pueden transferir desde el GPU hacia las memorias y

viceversa. En la actualidad, este bus es por lo comun de 256 bits,

pero en algunas graficas llega a 512 bits o mas. Si bien, no es algo
que podemos modificar, es un punto para tener en cuenta a la hora
de comprar una grafica para el overclocking.
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e Velocidad de la memoria: se refiere a la velocidad en que los
datos pueden ser enviados y/o recibidos. Conjuntamente con la
interfaz de la memoria, determinan el ancho de banda total en
tiempos de ciclo de reloj. Las mas comunes al dia de hoy son:

VELOCIDAD DE MEMORIA

v TECNOLOGIA v FRECUENCIA (MHZ) v ANCHO DE BANDA (GB/S)

GDDR2 533-1200 8516
GDDR3 700-1700 5.6-54.4
GDDR5 3200-7000 24-448
AS SSD Benchmark NO NO

Tabla 1: En esta tabla podemos ver las velocidades de memoria mas
comunes en la actualidad.

e Ancho de banda: es el tiempo medido en ciclos de reloj que
determina el traslado de informacion.

T IR EER N R NN
 E R R R R E R ERN
SR E R E NN NENN ]
LR N R NN N
LR R R BN RN

L R R R T R R NN ]
S R R T R R NN N NN ]
LA R R A R E RN ERERERENNERNE.]

P Figura 9. Chip de memoria GDDR5 de la marca Hynix, uno de

los lideres en la fabricacion de chips de memorias. l

Ninguna de estas variantes se pueden modificar, pero si podemos
entender mejor como cambiarlas o proceder a realizar un pequeno
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aumento. Si comprendemos que los cuadros en HD a 1920 x 1080 en

bruto son 2.073.600 pixeles, como vemos a continuacion:

e 32 bits de color por pixel x 2073600 pixeles = 66.355.200 bits

e 50 cuadros por segundo x 66355200 bits por cuadro =
3.317.760.000 bits por segundo = 3.317 Gbits/s = 0.414 GB/s
(calculando con 1000)

De otro modo, podemos ver cual es el ancho de banda de nuestra
placa grafica. Supongamos que tenemos una tarjeta grafica de 256 bits,
con memorias GDDR5 de 3600 MHz de velocidad efectiva, tal como
podemos apreciarlo en el siguiente calculo:

e GB/s = bus (bits) x Velocidad de memoria (GHz) / 8
e GB/s=256x3.6/8
e GB/s = 115.2 ancho de banda efectivo

Las memorias y el marketing han sido otro gran ejemplo de como
los fabricantes pueden a veces confundirnos. Tenemos, por un lado, la
velocidad real y, por otro, la efectiva de la memoria. La velocidad real
de una memoria GDDR se obtiene con la siguiente formula:

e 1000 / latencia en ns

Supongamos que tenemos memorias GDDR5 de 1.1 ns de acceso. La
velocidad real sera de:
e 1000/ 1.1ns = 909.09 MHz (900 MHz redondeado)

Sin embargo, al ser GDDRS5, esta velocidad real se muestra como:
e 900 MHz velocidad real x 4 = 3600 MHz velocidad efectiva

Ahora bien, si tuviéramos una placa grafica de 128 bits de bus, con
GDDR3 a 900 MHz reales, tendriamos:

LA ELECCION DE LA PLACA GRAFICA

Cuando seleccionamos una placa grafica para overclocking, no necesariamente tiene que ser el dltimo
modelo del mercado, sino cualquier placa grafica que esté bien promediada en HWBot. Basta con
buscarla y ver la cantidad de validaciones que esta tiene en HWBot.
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e GB/s = BUS (bits) x Velocidad de memoria (GHz) / 8
e GB/s=128x0.9/ 8
¢ GB/s = 14.4 ancho de banda real

Al ser GDDR3, podemos directamente multiplicar este valor por 2,
para obtener el ancho de banda efectivo:
e 14.4 GB/s x 2 = 28.8 GB/s efectivo

Como conclusion, tenemos dos velocidades, la real y la efectiva. La
real se logra dividiendo 1000 sobre los nanosegundos de acceso E/S de
la memoria. La efectiva se obtiene multiplicando x2 en el caso de
GDDR2/3/4 y por x4 en el caso de GDDDRS5. Es importante conocer los
nanosegundos de acceso que tiene nuestra memoria, para saber cuanto
podremos aumentarla cuando practicamos overclocking.

Tz o

CFU | Caches | Mainboard Memcry | SPD | Graphics | About |
—General

Type DDR3
Size 4096 MBytes

~ Timings

DRAM Frequency | 10671 MHZ
FSE:DRAM 1:8

CAS#Latency (CL) | 7Oclocks
RASH {0 CASH Delay (IRCDY | 10clocks
RAS# Precharge (IRP) | Bclocks
Cycle Tine (tRAS) | 27 docks

BETk Cycie Time (ERC)
CommandRete(CR) | 1T
DA G Timer, | |

iotal CASH CRDRAR) |

Riow To Co umn(iREDY
N CPU-Z version1ss vaicate | ok |

> Figura 10. Algunos programas como el GPU-Z
muestran la informacion de la velocidad real
correspondiente a las memorias.

Algunas memorias estan certificadas para trabajar a cierta
velocidad, pero la velocidad efectiva en la placa grafica es otra.
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;Por qué sucede esto? Cuando el fabricante de placas graficas (no
confundir con el fabricante del GPU, que en este caso, son ATI/

AMD y NVIDIA) selecciona una memoria de acuerdo con la capacidad
de procesamiento del GPU, puede seleccionar unas memorias
certificadas para trabajar a mas velocidad que la que nos figura en las
especificaciones como velocidad efectiva. Para saberlo, basta mirar el
numero de la memoria y la marca y ver la cantidad de nanosegundos
que tiene la memoria como acceso E/S o buscar su especificacion por
Internet. Por lo tanto, si tenemos un chip de memoria GDDRS con, por
ejemplo, 1 ns de acceso E/S, sabemos que la velocidad certificada es la
que obtenemos con el siguiente calculo:

e 1000 /1= 1000 MHz v real = 4000 MHz v efectiva

Debemos tener en cuenta que si en las especificaciones de la
placa grafica, esta memoria tiene como velocidad efectiva 3600 MHz,
sabemos que, por lo menos, existe la posibilidad de aumentar 400 MHz
la velocidad efectiva, 100 MHz la velocidad real.

SLI y CrossFire

Tant!el SLI (tecnologia multi GPU mediante varias placas graficas
de NVIDIA) como el CrossFire (tecnologia multi GPU mediante varias
placas graficas de ATI/AMD) son permitidos y suman puntos en HWBot.
Lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer bench con varias
placas graficas son dos puntos. Por un lado, que las velocidades de
ambas placas pueden no ser iguales e, incluso si lo fueran, pueden no
funcionar juntas a las velocidades maximas, que poseen por separado,
por lo que acrecentar voltaje solo incentiva el aumento de temperatura.

Como segunda recomendacion, dependiendo de las placas graficas a
montar, debemos tener en cuenta la PSU o fuente de alimentacion, que

444

TEMPERATURAS EN MULTIGPU

Cuando practicamos SLI o CrossFire, siempre tenemos que observar la temperatura de la placa que

queda encerrada, dado que es ala que mas se le corta el flujo de aire dentro del gabinete, por lo tanto,
la que puede llegar a levantar mas temperatura.
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vamos a usar. Cuando practicamos SLI o CrossFire, con las placas
overclockeadas, mas el microprocesador overclockeado, la demanda en
watts aumenta considerablemente, por lo que si o si debemos tener en
cuenta la demanda de las placas y sumarle los demas componentes.

2 Figura 11. Por ejemplo, debemos saber que el SLI de GTX 580
necesita como minimo una fuente de 1000 watts.

Un buen método para medir la demanda, que si bien no es exacto
nos dara una idea, es mediante GPU-Z. Con las graficas mas modernas,
esto es, las que mas consumen, vemos un item que destaca VDDC
Current. Este item nos muestra el consumo actual expresado en
amperes. Para saber la cantidad de watts consumidos:

e Uxi=W
e Amperes X voltaje = watts

Si en este item, como ejemplo, tenemos 40 A, multiplicamos por la
cantidad de voltios que estan entregando en ese momento las lineas de
alimentacion de la placa grafica, 12 V:

e 40AXx 12V =480W
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Cuando practicamos overclocking, subimos las frecuencias y en
algunos casos el voltaje, por lo que la cantidad de amperes que necesita
la placa grafica aumenta considerablemente. Tomemos el ejemplo de
una GTX 480; en sus especificaciones, indica que tiene un TDP maximo
de 250 w vy las consideraciones para la PSU son de minimo 600 W reales.
Ahora, esta grafica tiene un consumo de 40 A, lo que significan 480 w,
por lo que una fuente de 600 w estaria trabajando continuamente al 80%
de su total, algo no recomendado para ninguna PSU.
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2 Figura 12. El consumo medido en GPU-Z de un CrossFire de Radeon
5870 con sus relojes en stock, bajo carga.

o > =
@ EL TAMANO DE LA PLACA GRAFICA

Es importante saber que a medida que cambian las tecnologias, las placas graficas se hacen mas grandes

0 mas largas, y eso es un factor predeterminante en cuanto a la circulacion de aire dentro del gabinete. Si
este flujo es cortado por la placa grafica, la temperatura de todos los componentes dentro del gabinete se
vera afectada, por lo que la eleccion del gabinete tiene que estar de acuerdo con la placa grafica.
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Refrigeracion

El consumo de las placas graficas no solo aumenta cuando
practicamos SLI o CrossFire, sino cuando las overclockeamos. Cuanto
mas frecuencia y voltaje, mayor consumo y, al mismo tiempo, mas
calor generan los componentes, en especial el GPU y los reguladores de
tensiéon o VRM. En este punto debemos mencionar que existen muchos
coolers en el mercado, cada uno indicado para una placa grafica, tanto
para aire como para un circuito de water cooling.

P Figura 13. El dltimo modelo de cooler para VGA de la marca

l Arctic Cooling, el Accelero XTREME Plus II. ]

La mavyoria de los fabricantes de disipadores encomiendan a sus
ingenieros que, de acuerdo al consumo y el calor generado, disefen
coolers capaces de disipar ese calor. Es asi como una placa con gran
consumo se toma como punto de partida para la fabricacion de un
disipador e, incluso, con adaptadores o compatibilidad para placas
graficas de menor consumo o de la competencia. Como el caso de este

@ LA TEMPERATURA

La placa gréfica, al ser el componente que mas aumenta la temperatura, necesita que la refrigeracion

sea la ideal. Pero como dijimos, la refrigeracidn ideal tiene que ser no solo para la placa gréfica, sino
para todo el entarno, dado que, por lo general, las placas graficas se alojan en el socket mas proximo al
chipset, incrementando la temperatura de este por la radiacion de calor.
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excelente disipador de la marca Arctic, el Accelero XTREME Plus I,
que tiene anclajes para las placas graficas de la marca NVIDIA desde
las mas recientes hasta la serie 7000 o de la marca ATI/AMD desde la
serie 3000 en adelante hasta las mas recientes. Tengamos en cuenta
que este tipo de refrigeracién utiliza aire para disipar el calor generado
por GPU, memorias GDDR vy los reguladores de voltaje, pero por otro
lado existen opciones de refrigeracion para las placas graficas y es el
circuito de agua o water cooling. Recordemos que el RL o circuito de
agua se diferencia por un factor fundamental: el bloque de agua. Por
un lado, tenemos el bloque, que solo sirve para el GPU, deja memorias
y reguladores sin refrigerar (se necesita implementar algun tipo de
disipador para ellos) y es el mas economico.

Por otro lado, existen los bloques que se llaman Full Cover.

> Figura 14. El blogue solo disipa el calor generado por el GPU,
necesitando disipadores para memorias y reguladores de voltaje.

Con los bloques Full Cover, nos aseguramos que tanto GPU como
reguladores y memorias estén continuamente refrigerados por el loop
de agua o RL. Si bien, esto mejora la refrigeracion, que es mayor, su
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precio también lo es, dado que el costo de produccion de este tipo de
bloque es elevado y solo se utiliza para un modelo en particular, sin
posibilidades de ser compatibles entre si.

Por lo tanto, cuando se quiere actualizar la placa gréfica es siempre
necesario actualizar el bloque Full Cover por lo que incrementa su
costo. De alguna forma, si bien es la mejor refrigeracion por circuito
de agua que se puede obtener, es recomendable inicamente cuando
poseemos una placa grafica de altima generacién y cuando sabemos
que esta, nos va a soportar por lo menos, 1 ano.

Con un buen bloque y refrigeracion en memorias y VRM quizas
obtenemos un menor margen de refrigeracion y por lo tanto de
overclock, pero los costos disminuyen y es muy probable que el bloque
pueda ser reutilizado en las generaciones posteriores de placas graficas.

RESUMEN

El overclocking en las placas graficas o VGAs es guizas el mas laborioso, dado que debemos tener en
cuenta muchos factores, la mayor velocidad de cada uno de los componentes, sumando un buen driver
que acompane estas velocidades, y la eleccion de un sisterna operativo acorde con el software de bench
que utilizaremos. Pero todo esto es en base a prueba y error, por lo que overclockear de manera correcta
una placa grafica nos puede llevar varios dias, incluso semanas, pero es también una gran satisfaccion
cuando podemos concluir un bench correctamente.
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Actividades

g B W N

O 00 N O

10

TEST DE AUTOEVALUACION

;Cual es el software de overclocking de acuerdo con su placa grafica?
;Qué son los shaders, pipelines y ROPs?

iInterfieren las GDDR de la placa grafica con las DDR del sistema?
;Qué es el ancho de banda y cémo se mide?

;Como puedo saber la velocidad de la memoria GDDR por medio de sus
nanosegundos de acceso?

;Cual es la diferencia de GDDR3 con respecto a GDDR5?

¢;Cuales son puntos para tener en cuenta cuando practicamos SLI o CrossFire?
;Qué es Full Cover y cuales son su ganancias?

;Con el bloque para GPU debo refrigerar las memorias y reguladores de voltaje?

:Qué temperatura es importante no sobrepasar cuando la placa gréafica esta bajo
carga?

ACTIVIDADES PRACTICAS

Reconozca cual es su placa grafica.

Mida mediante GPU-Z los valores de clocks y consumo de su placa en Idle y bajo
carga.

Mencione alternativas de software de overclocking que puede usar para
aumentar el valor de GPU.

Use un software de overclocking para aumentar un 5% el valor de GPU.

Verifique las temperaturas mediante software y bajo carga y corra un bench con
overclocking y sin overclocking.

» www.redusers.com



ARNRRNRRRRNENNNS

4 44

Introduccion al
overclocking extremo

El overclocking extremo es el avance necesario y natural,

el paso siguiente cuando adquirimos experiencia con las
refrigeraciones convencionales: aire o agua. El overclocking
extremo se caracteriza por refrigeracion extrema, esto es,
bajo 0 °C, pudiendo modificar o aumentar mas los valores de

voltaje que en cualquier otro tipo de refrigeracion.

v Refrigeracion extrema........ 318 Alslaciont i 329
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Refrigeracion extrema

La refrigeracion extrema se caracteriza por sus bajas temperaturas,
todas ellas bajo 0 °C y por sus distintos tipos de refrigeracion para
lograr esas temperaturas. Con ellas, se encuentra otro enemigo del
overclocker extremo, la condensacion, por lo que los cuidados que
se tienen que tomar son otros, asi como el trabajo de preparacion de
la plataforma a overclockear. Toda refrigeracion extrema lleva una
aislacion, para que no haya aire que pueda generar condensacion.
Teniendo esto es cuenta, ;como es esta aislacion?

Aislacion

Como dijimos, el principal enemigo del overclocking extremo es la
condensacion. Esta se genera por las bajas temperaturas logradas con
la refrigeracion extrema, que forma hielo en los alrededores del
componente refrigerado. Con el calor ambiente o incluso con el calor
despedido por los componentes mas cercanos, este hielo se puede
derretir, formando agua y posibilitando un cortocircuito. Por lo que es
necesario si o si aislar el motherboard. Existen varias técnicas para
aislar el motherboard, pero la mas comun y la mas rapida es mediante
la goma miga de pan. Es una goma muy utilizada por dibujantes y
arquitectos, facilmente maleable y extraible, sin dejar suciedad, una
vez que esta fria.

D Figural.la
goma miga
de pan aun se
consigue en
librerias de
dibujo o técnicas.
Es muy util a la
hora de aislar.
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Esta goma no tiene propiedades aislantes, pero si evita la formacion
de humedad una vez que esta pegada al PCB. La forma efectiva de aislar
es moldear esta goma, al punto que se cree una capa alrededor del
componente a overclockear, sea este el microprocesador o una placa
grafica. Hay que tener especial cuidado que no queden capsulas de aire
que posibiliten la introduccion de humedad o la creacion de hielo.

» Figura 2. La correcta seccion de overclocking extremo depende en un
100% de la aislacion que hagamos del motherboard.

Existe otro material para tener en cuenta al practicar overclocking
extremo. Este se llama Armaflex. El Armaflex es un material de
espuma elastomeérica, aislante térmico de gran eficiencia. Se trata de
un material que es facilmente distinguible en las instalaciones de aire
acondicionado o demas similares que generen mucho frio. Una de
sus principales propiedades es la de aislar termicamente, por lo tanto
se presenta como el otro material fundamental para aislar nuestro
motherboard. Este material se puede aplicar en forma directa sobre
la goma miga de pan o también sobre una cinta de papel pegada al
motherboard (que evita que el aire entre en contacto con él).
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[ Figura 3. Un motherboard aislado con miga de pan y encima una capa
de Armaflex, lista para su seccion de overclocking.

El ultimo material para tener en cuenta es el papel absorbente.
Nunca esta de mas y puede evitar que la condensacion si disperse.

Tipos de refrigeracion

Hablamos de la aislacion, pero necesitamos saber para qué vamos

a aislar nuestros componentes. Existen muchos tipos de refrigeracion

extrema y los tipos mas usados se dividen en tres, lo cuales

presentamos en el listado que se encuentra a continuacion:

e Dice: es la abreviacion de Dry Ice o hielo seco en espariol. Se trata
de un tipo de refrigeracion muy usada, esto es entendible ya que
presenta un bajo costo con respecto a otras opciones.

o Phase: se denomina asi a un equipo, similar a una heladera, capaz
de cambiar de fase a un gas, que, por medio de este cambio fisico,
genera frio. El otro nombre conocido es cambio de fase.

e LN2: este es quizas el mas utilizado junto con el helio, para casos
en los cuales se necesite de refrigeracion extrema.
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Dice

El dice o hielo seco es el estado solido del dioxido de carbono o
CO2. Tiene la propiedad de que cuando sublima (a -78 °C) no deja
rastros de humedad, por lo que es muy util para el overclocking. Como
no podemos aplicar directamente un pedazo de hielo seco al
microprocesador o a la placa grafica, dado que estariamos enfriando el
componente, pero no sacando su calor, necesitamos un contenedor
para este. A este contenedor se le da el nombre de POT.

b Figura 4. Un POT de aluminio cubierto de hielo. La formacion de hielo
no se puede evitar, pero se puede limitar mediante la correcta aislacion.

@ EL MIEDO A PERDER EL HARDWARE

Tengamos en cuenta que si la aislacion es correcta, los riesgos de perder el hardware mediante la

refrigeracion extrema son minimos. Como cualquier componente electronico, este puede dafnarse de
acuerdo con la cantidad de voltaje aplicado, pero, por lo general, las principales fallas se deben a
problemas de condensacion o de los reguladores de voltaje.
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El POT, también usado en LN2, es un recipiente en el cual se mezclan
por lo general hielo seco y acetona, o mas cientificamente, CO2 +
CH3(CO)CH3. A este proceso, se lo conoce como baiio refrigerante. EI
barno refrigerante es una mezcla inicialmente utilizada en los
laboratorios, cuando se necesita realizar lo que se llama trampas frias.
Estas trampas frias requieren un sélido que sublime a bajas
temperaturas y un liquido que hierva a baja temperatura. Esto se podria
conseguir con hielo comun y sal o clorudo de sodio, pero se formaria
una capa de hielo en la parte baja del POT, imposibilitando la
transmision de calor. Recordemos siempre que el calor generado por los
componentes no tiene que ser enfriado, sino retirado. Por lo que la
solucion mas practica es agregarle hielo seco (por su menor temperatura
de sublimacion que el hielo comun) junto a un solvente organico, como
puede ser la acetona. Es completamente necesario recordar que esta
mezcla se puede hacer también con alcohol isopropilico, pero no con
alcohol comiin dado su punto de congelamiento al contener un
porcentaje de agua (congelamiento en 0 °C).

Af«\\/\“{;‘%@
anl!

» Figura 5. El congelamiento de un microprocesador debido a una mala
aislacion, puede ser causante de la pérdida del componente.
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Tenemos, entonces, la mezcla y el contenedor, pero ;jqué es
precisamente el POT? Cuando la mezcla sucede dentro del POT, que por
lo general es de materiales de alta transmision de calor, como el
aluminio y, mas aun, el cobre, este absorbe el calor generado por el
componente y lo disipa, permitiendo temperaturas de -50 °C a -70 °C.

" Figura 6. Un POT de aluminio en plena seccion de overclocking. Es
comun observar hielo en los sectores donde la acetona no llega.

Sabemos entonces que el POT es un contenedor con materiales de
alta transmision de calor, como el cobre o aluminio, y con capacidad
para almacenar dice o LN2 en su interior.

Phase

Si bien, con este tipo de refrigeracion no necesitamos POT, el costo es
mucho mayor. Los cambios de fase o phase se realizan mediante la Ley
general de los gases, que establece una relacion matematica entre
volumen, temperatura, presion, etcétera. Este principio es el que nos
permite ver el comportamiento de los gases en los distintos artefactos
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domeésticos, como heladeras o aires acondicionados y es el mismo que
en los cambios de fase. Un cambio de fase consta de un compresor, un
condensador, un regulador, capilares y un evaporador. A grandes rasgos,
el cambio de fases funciona mediante la transformacion fisica de un gas
a su estado liquido y nuevamente a su estado gaseoso.

a8
L s e
]
[
Condensador |
[ Gas
: -30 °C
12 bar
Liquido
1 20 °C Sirculai6
12 bar rculacion
del fluido Col
Descompresor Liquido
-50 °C
1 bar
Evaporador
CPU
—

p Figura 7. El diagrama basico de un cambio de fases. Mediante la
presion y la expansion, el gas cambia de estado y de temperatura.

Debemos saber que las etapas de un circuito de cambio de fase se
pueden describir de la siguiente manera:

Tanto en motherboards y placas graficas, es necesario contar con buena cantidad y calidad de VRM o

reguladores de voltaje, dado que el voltaje aplicado en este tipo de refrigeracion esta muy por encima de

los valores maximos en refrigeraciones convencionales como aire 0 agua.
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e Compresion: el refrigerante ingresa mediante capilares al
compresor, aumentando la presion y al mismo tiempo la
temperatura del refrigerante en forma de gas.

e Condensador: similar a un radiador, el condensador enfria el
refrigerante mediante un ventilador, al mismo tiempo que licua el
fluido con la misma presiéon y bajando temperatura.

e Regulador: crea una caida de presion, enfriando mas atn el fluido.

e Evaporador: el fluido en estado liquido, a baja presion y baja
temperatura, se encarga de absorber el calor generado por el
componente transformandolo a su estado gaseoso, para luego ser
captado nuevamente por el compresor.

El costo de un equipo de cambio de fase es grande, dado que el
refrigerante a utilizar es caro y las soldaduras son en cobre (capilares y
evaporador) por lo que lo torna mas dificultoso y costoso. Existen
distintos tipos de cambio de fase. El Single Stage o de una fase,
también llamado cascade. El cascade o cascada es un cambio de fase
de muchas fases: una fase va enfriando la otra, mediante un
intercambiador de calor. Esto es, un fluido ingresa al intercambiador
enfriando otro fluido y asi sucesivamente.

R404a
gas
-40 °C
1 bar
] Ciculacion de R404a
L
e | ——= liguido
'40 DC l _50 ﬂc
12 bar | IJ 12 bar
—_—
Clculaci6n de R1150 {
R404a
liquido
-50 °C
1 bar

b Figura 8. El diagrama de enfriamiento basado en un intercambiador de
calor con dos fluidos distintos, con capacidades térmicas distintas.
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Existe otro tipo de cambio de fase, que logra muy bajas
temperaturas, pero es todavia mas costoso y poco utilizado. Se
denomina Autocascade a la mezcla de fluidos dentro de un sistema
con un solo compresor, con botellones e intercambiadores que hagan
factible el proceso de enfriamiento.

LN2 o nitrégeno liquido
Este es, quizas, el preferido de los overclockers extremos, dado su

punto de ebullicion, -195 °C. Este tipo de refrigeracion conlleva mas

cuidados que las otras refrigeraciones extremas:

e Ambientes ventilados: ¢l nitrogeno expulsa el oxigeno. A una
proporcion de 1 1 de LN2, 640 ml de nitrégeno gaseoso a 0° C, puede
llenar una habitacién pequena, pudiendo ocasionar asfixia.

e Protecciones: si bien el nitrégeno se evapora rapidamente en
temperatura ambiente, por lo que el contacto en el ambiente no
es peligroso, si lo es la alta exposicion a este elemento, pudiendo
generar graves quemaduras. El caso de exposicion ocular es mas
complicado, se recomienda como precaucion la proteccion ocular.

Este tipo de refrigeracion también es asistida mediante un
POT. Este POT, por lo general, si es de cobre, dado que asimila las
cualidades de enfriamiento del LN2. Asimismo, con la diferencia
de temperatura ambiente y la temperatura del POT contenedor, la
formacion de condensacion es mucho mas rapida que con cualquier
otro tipo de refrigeracioén, por lo que la aislacién tiene que ser acorde,
pudiendo agregarse vaselina solida o grasa dieléctrica a los sectores
lindantes a overclockear. El POT para LN2 ya no es completamente
hueco, sino que lleva ranuras, para aumentar su masa y, por lo tanto,
su transferencia de calor.

TERMOMETRO

Es necesario recordar que los termdmetros para este tipo de refrigeracion son caros, pero no es nece-
sario comprar el Ultimo del mercado, sino cualquier termometro que acepte un rango de temperaturas

de -200 °C y con enchufes para termocuplas de tipo K.
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> Figura 9. El blogue de cobre que se puede desenroscar del cuerpo de
un POT CPU-LN2-V2 para LN2 de la marca Koolance.

El otro punto para tener en cuenta cuando uno practica overclocking
con nitrogeno liquido es el tema de la temperatura. Es necesario usar
un termémetro cuando se practica overclocking con LN2, ya que por las
bajas temperaturas, se dan dos fenémenos en el
microprocesador: el Cold Bug y Cold Boot. El
Cold Boot es un error de booteo del EN EL COLD BOOT
microprocesador a determinada temperatura. Es DETERMINADOS
importante no confundir el arranque en frio de
las memorias RAM con el Cold Boot, este solo se SECTORES DEL
da con temperaturas extremas. Esta temperatura PROCESADOR DEJAN
varia de acuerdo con cada microprocesador,
independientemente si pertenecen a la misma DE FUNCIONAR
familia, esto solo se puede saber en base a prueba
y error. Determinados sectores del
microprocesador dejan de funcionar, por lo que este no puede arrancar
y como no existe informacion por parte de Intel para este fenomeno, no
se sabe bien por qué sucede. Se sabe que los microprocesadores AMD
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no tienen este fenomeno por lo que el termometro puede no ser
necesario. Cold Bug son errores del microprocesador a determinada
temperatura, incluso bajo carga.

Podemos estar haciendo bench y si al agregar mas LN2 se sobrepasa
cierta temperatura, el microprocesador dejara de funcionar
correctamente y empezara a presentar errores. No existe una formula
exacta para esto, pero si debemos conocer el limite de ambos, para una
buena seccion de overclocking. La forma de solucionarlo es dandole
calor al POT, para que este transmita la misma temperatura al
microprocesador. Esto es, si un microprocesador tiene un Cold Boot de
-90 °C, pero un Cold Bug de -170 °C, sabemos que tendremos que
mantener la temperatura continua en mas o menos -168 °C para
overclockear, pero si en algiin momento sobrepasamos los -170 °C,
tendremos que bajar la temperatura del microprocesador a -90 °C para
poder bootear. Medir esta temperatura solo es posible mediante
termometros especiales, como los utilizados para criogenia.

P Figura 10. Un
termometro de
la reconocida
marca Fluke.
Es necesario
seleccionar
la correcta
termocupla.

INTERNET

Existe en Internet mucha informacion dtil en cuanto a refrigeracion extrema. Estos sitios comparten ideas

de vmods, aislaciones e incluso, de parametros de overclocking. Los sitios recomendados y reconocidos

son el mismo foro de HWBot y paginas como www.xtremesystems.org o www.kingpincooling.com.
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Refrigeracion
extrema de VGAs

Las placas graficas también pueden ser overlockeadas mediante
refrigeracion extrema, que, como en el caso de los microprocesadores,
necesitan un contenedor para LN2 o dice. Este POT es distinto al de los
microprocesadores, dada la ubicacion de la VGA. Y es por esa misma
ubicacion que los cuidados de aislacion son un poco mas complejos,
por lo tanto es necesario tenerlos en cuenta.

Aislacion

Es nevesario tener en cuenta que la aislacion en la placa grafica se
puede hacer de varias maneras. Por un lado, se le puede aplicar goma
miga de pan alrededor del GPU, tal como describimos en un apartado
anterior, pero dejando libres los reguladores de voltaje.

B Figura 11. Aqui podemos ver la aislacion de una placa grafica GeForce
260, lista para colocarle el POT de VGA.
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Se necesita complementar con cinta Armaflex o con algun pafio
absorbente alrededor de toda la placa grafica. El POT tiene que estar
completamente aislado con cinta Armaflex.

4. dde

=S4T aih s
e.8°
- -4

> Figura 12. La aislacion continua con papel absorbente y con Armaflex.
ElI POT tiene que estar completamente aislado con Armaflex.

La otra forma de aislar es mediante pintura aislante. Si bien, la placa
grafica queda literalmente pintada, se puede usar posteriormente con la
refrigeracion estandar. Es también utilizado un capa de laca o como su
nombre comun lo indica, esmalte de ufias. Con aplicar una fina capa en
toda la placa, con cuidado de dejar libre memorias y VRM, es suficiente.

444

.-"'f-__-“
@ GOMA MIGA DE PAN

Es siempre muy atil tener muchas de estas gomas, dado que su uso para el overclocking extremo

es continuo. Esta goma se puede comprar en librerias especializadas o librerias técnicas y convienen

siempre las de color gris, antes que las de color azul, dado la facilidad para malearlas.
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2 Figura 13. La placa grafica completamente pintada, a excepcion del
GPU donde se apoya el POT para VGA.

El otro punto para tener en cuenta no es solo la aislacion de la placa
grafica, sino también al motherboard.

Como la placa grafica se congela y esta en el socket PCI-E arriba del
motherboard, es necesario aislarlo correctamente.

Esto garantiza que si existe condensacion en las aéreas donde el frio
no esta tan presente y en conjunto con los componentes que pueden
generar calor, esta condensacion no se genere en el motherboard con
claras consecuencias.

Para aislar correctamente el socket cuando practicamos overclocking en placas graficas, recomendamos

usar vaselina soélida. La vaselina evita la formacion de humedad, dado que su composicion quimica repele
el agua. Ademas de las propiedades impermeabilizantes, es dieléctrica, esto es, no conduce electricidad,
por lo que su aplicacion dentro del socket es muy (til.
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[ Figura 14. La placa grafica congelada. Esa condensacion cae sobre el
motherboard por lo que hay que aislar correctamente.

Es muy util para esto cubrir todo el sector de los slots PCI-E con
goma miga de pan y, ademas, se puede usar vaselina solida para el slot
PCI-E en el mismo slot. Asi como con la placa grafica, al motherboard
también podemos aislarlo con pintura aislante o esmalte de unas
transparente, pero estos productos no se pueden introducir en el slot
PCI-E. Grasa dieléctrica es otra forma comin de aislar el slot PCI-E, en
caso de no disponer de vaselina solida, salvando que su remocion es

444

AISLACION

Debemos tener en cuenta que cuando nos dedicamos a realizar la practica del overclocking con

refrigeracion extrema, es necesario que procedamos a realizar la aislacion cuidadosa de todo el sector
de trabajo en el motherboard. Por lo tanto, si vamos a refrigerar el microprocesador, debemos aislar
todo alrededor del socket de este. Sin embargo, si refrigeramos el microprocesador y la placa gréfica al
mismo tiempo, necesitamos aislar casi la totalidad del motherboard.
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mucho mas dificultosa que la vaselina sdlida, que con calor y panos
absorbentes, se disuelve y remueve.

| 2 Figura 16. El motherboard también necesita ser correctamente aislado
cuando se practica overclocking en una placa grafica.

Vmod

Los vmods son modificaciones en las placas graficas mas antiguas
que permiten aumentar el valor de los voltajes en ella. En las placas
graficas mas modernas, se puede hacer mediante diferente software,
pero en las placas mas antiguas no. ;Qué es Vmod? Vmod son

Es conveniente ir aprendiendo con placas viejas y de bajo costo, dado que el pulso y la experiencia

requeridos al realizar soldadura electrénica es considerable. Es necesario, asimismo, conseguir una lupa

de alto alcance y tener bien iluminada la placa grafica.
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soldaduras sobre la placa grafica, lo cual permite, en algunos casos,
valores de voltaje mucho mayores que los admitidos por las
protecciones que incluyen las placas graficas a nivel hardware. La idea
de los vmods no es solo permitir mas voltaje, sino saltear las
protecciones de voltajes como el OCP y el OVP, v, en algunos casos,
apovar los reguladores de voltaje. Es necesario tener conocimientos
avanzados de electronica, microsoldadura o soldadura electrénica v,
sobre todo, conocer perfectamente la data sheet o la hoja de datos de
la placa grafica, para poder soldar exactamente donde se requiera.

> Figura 16. Vmod a una placa grafica 8800 GT. Se aprecian ademas los
trimpots, necesarios para poder modificar los voltajes.

EIPOT o contenedor del refrigerante puede variar de forma y capacidad, e incluso de material. Es necesario

usar materiales que sean excelentes conductores térmicos, en especial el cobre, para no desperdiciar

refrigerante. Existen distintos tipos de POTs, desde los caseros hasta los mas avanzados.
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Biosmod

El biosmod es la modificacién del BIOS de la placa grafica
desbloqueando los valores de voltaje y velocidades de GPU, memorias
y shader. Se puede hacer mediante dos programas para los dos
fabricantes de GPU: Nvidia vy ATI/AMD. Para Nvidia, se usa el software
NiBiTor. Este permite modificar valores de frecuencia, pero también de
voltajes e incluso timings.
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You do all modifications at your own risk!

B Figura 17. La interface del software Nibitor. Este software permite
modificar valores de voltaje, frecuencias y timings de memorias.

Para modificaciones de BIOS en placas ATI/AMD, se puede usar el
software RBE o Radeon BIOS editor. Este también permite modificar
distintos valores, entre ellos, frecuencia, voltajes, etcétera.

Es necesario conocer los valores actuales de trabajo de la placa
grafica y saber como el aumento de estos, aumentara las temperaturas.
Este aumento no es gradual, por lo que se deberda aumentar solo lo
necesario o con la refrigeracion extrema a utilizar ya colocada.

Si bien, es algo mas facil que los vmods, es mas dificil utilizarlo para
overclocking extremo, dado que tenemos que realizar automaticamente
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con refrigeracion todo tipo de cambio, para que cuando reiniciemos el
sistema, estos tengan efecto y siempre esta la posibilidad de que los
valores adoptados no sirvan o no dejen bootear a la placa grafica, por
lo que tendriamos que salvar el BIOS con un backup.
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B Figura 18. El software RBE permite modificar diferentes valores.
Observemos la pantalla de modificaciones de frecuencias.

RESUMEN

La refrigeracion extrema es el paso necesario para avanzar con respecto al overclocking. Cuando
logramos frecuencias superiores, la satisfaccion es otra, asi como también los riesgos. Pero si tenemos
cuidado, si somos ordenados a la hora de aislar, si somos conscientes de gue por mas voltaje que se le
de a un componente, este tiene un limite establecido y que mas voltaje pondra en riesgo el componente,

el overclocking extremno solo tiene satisfacciones para darnos.
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Servicios
al lector

En esta seccidon nos encargaremos de presentar un util indice
tematico para que podamos encontrar en forma sencilla

los términos que necesitamos. Ademas, podremos ver una
interesante seleccion de sitios web que contienen informacion

relacionada con el contenido de esta obra.

indice tematico....eeeeereeunnee.. 338

Sitios web relacionados......... 341

AAAN

Servicio de atencidn al lector: usershop@redusers.com



r

338 =5

Indice tematico

3D Mark Vanlage ........oereerssrsnmrensssasssenss 221
BDMAFKOG «.cvverevesrererereseresesvarasserenesesssssnsnss 10

AboUoncsnnneunnniisasniisann
wrerenenenenans 32, 94
BOUIVE s s 130
Al Tweaker ......coevereenene.n. 215, 221, 224, 233
Ajustar para obtener

ABSOFBEE .eeeeeetees e e

mejor rendimiento.. ... o 171
Almacenamiento protegido

{ProtecedStorage) ... orennnne 161
Ambientes ventilados ..........ccovecnnniieinnn. 326
AMBD PRENOM . it i innnsinieins B2
Ancho de banda ... ccveeecereeeccemecceereneen 307
Aplicacion auxiliar IP (iphlpsve) .eueeeeeeens 162

Aquamark Score Measurement........ccceeennee 71

Aquamarks:se s raas e T r3
APMATIEN o cvcecessa e et srsrss e rse s e 219
ASUS Smart Doctor .., 303
AT coceis i s siasissataiasins o ssics 297
BTIT00ls: i aiiminnisaiiniuia 2
AUOCASCAE osssssmmssusnsiisssmmssisssmmsisasisesn SO
Ayuda y soporte técnico (Helpsve).enne. 161

Base Clock (BCLIK) Control ......ccccereueen. 243
Basic (hajo DirectX 9} ... 75
BAEEN . coiasssnnmsisinsssnsamssimsssmisssisssissiasasiois O
BCLK Fretuency .o i iiiaoes OA5

» www.redusers.com

SERVICIOS AL LECTOR

BCLK/DMI/PEG Clock Control ........ceven.n 273
BCLIK/DMI/PEG FrequUency e mereee 244
Benchmark Score........ i 2
Bi-Directional PROCHOT.....ccccvvveincnenn. 283
BIOS Phoeniy e 200
Black Edition .....c.e.c.ccivcemmasusmossessnsmsnsinenes 11D
BloomAelt.. .o et serecssiesennescsininees 238
BIOGUE::.oicisssminisssissiimsissmeisisissinin 9
Bombas s nainmisnssssinmss100
BranchCache (PeerDistSve).....ovvsvsrnrnnen 162
Brillo adaptable (SenstSve) ......ovevsvsrnrnsen 162

CLE Supportiiieadibmnmnng 219
C3/Cé State Support.......ccceeveeemeceerennennn 283
Caché de primer nivel (L1} .....c.coeeeen.nee. 131
Caché de segundo nivel (L2) .....ccceeeerveennn 131
Cache de tercer nivel (L3) ...ooeeerriieneeeen 131
Caches: cuuiiiigaiiaihiniim w09
Capacidan s s SD
Captura SNMP (SNMPTRAP)................. 161
CAS (Column Access Strobe} ......ccvreeernenas 140
Catalyst..ainciiniiisnmsiie 00
CEL SUpRort e iisessssssssssssssssssnsnsonns 181
GeramiCas: & s i diiisiinis GE
CH A/B/C Data Vref ......covvmrerassessssnssranes 293
EHBCOICHS s s nnnnsnnsnnsns 322
Channel A/B Timing Settings ......ccoevrmserenes 277
Cliente de seguimiento

de vinculos distribuidos (TrkWks)...... 161, 162
Cliente DHCP (Dhcp)....eeevveeeererenseserenens 161



OVERCLOCKING == 339

EVGA Precision ... cceeeeereeeeee v eene 302
Extreme Memory Profile.........ceunceee. 249

C Cliente DNS (DRSCACHe) vovorcoveerersrn 161
Cliente Web (WebClient)......cccoveveevrevene 161
CBIABOOL s csssisssssisis ssssissimissaiasssisiisiusiiss ST,
ColdBug:ciiiunimmmnminsii. 28i, 325
Command Rate ......cceeemersreraserssssressesnernnes 142
Gommenti:snnnaaanananinnmana 44
COMPANE UF| cocceieeieieie e ercre s avereens 88

Filtrado oveeeeeeccce s cversrcvesassssenennnes 143
Eind: Max Mem ccosasnaannn 297
Finish - PI calculation is done! ................... 59
Fixed VolAQE ..o 223
Fluido refrigerante/aditivos........c.c..ceveen. 101

COMPRESIAN .siemsisinimsimimsnsissioimi DD
Gondensador.. ..t 2D
Configuracion de Escritorio FPEOUENCY waeeeereeerecermraaeneeeveeescreresseseseneees 209
FSBAQDRY ccccnavimimmimmismmi w20
FSB-Memory Ratio....ccccereeerecrnevercrnenn. 205
FSB-Memory clock Mode ........ccecenne. 205
FSB/DRAM Ratio.......ccccoeremmernennensereceenens 180

Futuremark.......ccuviirivieinicnnennn.. 63, 64, 66, 67

remoto (SessionEm).....ccveeccceeeceeseaeees 162
CONSUMO wevvveevirserensiisscsrssssessesmsseseasssseoess 149
Core i7 EXLPEME .ucrvreererecerenceverenerereeenenes 208
T 0] T [ DY .
Current CPU Core Voltage ... ceevecveeen. 225 GANGE e e srnsrescene s emennees 199
Gauss-Legendre ..o o 98
GeForce 200 SEries o rerseseseenenas 155
QRN s s, 156
GPU Caps VieWeT.....coeeeeereerrrecrreernrrereennns 298
GRG0,

T e ST SRR TP 121 )
didxido de carbono ....ceevcisece e veriniennens 321
DIceeEX ™D i it i L
Disipadores horizontales .........c.uveiscvnneee 95
Disipadores verticales ... cveveerererveneeen. 936

DRAM Frecuency......ccoeceeeevecvccncersencennes 217
DRAM Voltage ........cconmmssmssnsssssssnsssesssns 249
Diver SEtiNUS .ouecesemmsmsrssmmmmssonssasrrsssaseess £ P
Dual Chanmel.......c i siesisinsns 139

Hexus PiFast......c. 57
HOme ...t 77
HWBOINES < oacaciaiie suwsnia viisissssisinsssissinisinviasses: S
HWBot:....oiiamniiianinini 2%
Hyper-Threading .........ovvesvenerererresesesrensens 220

EfCIeNCI cwiisisiismiimmsisisnsisiissis 149 ICH GOt i LG
ESEABINZACION . cocecvisisssssssssasmssasisssansissnssisns RAD T cocacinssrasnsssasisssasasess sosissssssasunssassisins sansaaf Ok
|2 T Ta 5z o o] i g ST SRR V.0 IMGYOltRGE: s st re 225

www.redusers.com €K



340 =S

o Z2E 22 =B B 0 -

[} | —

Intel Centring... e ccsnnccessisscesenne
Interfaz de Memoria ... e creceevvereennnns
Internal CPU PLL Overvoltage......
(1= T
IOH Clocl SKew..cunnnnmaaunaa
TOH COPB.meee s eeie e sese e e sesaeseenes
Isochronous SUPPOrt.........ccccericecceeciaicenenne

Ley general de 105 gases.......ouveneerenesensans
Limit CPUID MaxVal ......cccoeeernererrrienrans
Load-Line Calibration.........ccourueees

MAINDOAI . ccreeiaaeeiirre e sneres sesserssesassssne

Manual.......coeeecreennen

MB Intelligent Tweaker (M.LT.)........
MEMIBEN: oot it st
Memory FreqUenCY .....eeeeeeereernmerseness
Metal liguide .o e
MEtales..oisiiiiuianiibins

Motherboard ... smmisnrnssenne
MS Software Shadow Copy

Provider (SWPIV) e iiscinssnseins

MSI .

NB Voltage.......ccormesrsmmesmrsssnssnss

L ] o e v e s e
Optimizar memoria RAM .....cceecnnereneee
Overclock en plataformas AM3+...............

» www.redusers.com

i 210

248

s 2B
120
246
252
254

323
268
208
.213

.320, 322

. 221

49

-
208
...43, 50
274
84

52
192

—  op o vRgo

SERVICIOS AL LECTOR

Overclockeados .....oeeesmssssersses

OverClocking-TV ..

Panel de control......ccceeccrerecennrssesnsmsssenerans
PCI-E Frecuency ... e seemessssassen
PCIE FrECUBNCY ..cocicsssssessassossssssmmmsssanasss
PCIE Spread Spectrum........ccceeuuee.
PCMark 2005......cuvmeececeeenne

Radiador ...cc.covievnsercisnsriesisssassssssnsassssasss
Rank Interleaving....cocu veverseererassenseraesanas
RAS (Row Access Strobe)l........eeeaeeens

RBE...........

RIVATUINEF oveerceinevesie evees e

Santy Britdge ....coeeeeereeee ceeesennnssemene s
Sabphike: s s T

o 1 S

Save Validation File... e ceceeeenene
Shader proCessors ... veeeceecesesesaseaseaes
ohadersimns
System memory multiplier ..o ceeeeenene

Tarjeta inteligente (SCardSvr)....coecevnennns
Tessellation ...
TRAE (i ceiiun sussisiosmininian visaietaiannisbinnarsias

Triple Channel ......cvemrrrenrsesees

Windows ..ceceevvnneenns

Windows Media Encoder 9 ....ooevervrvrcnnnnns
Windows Search (WSearch) ......ccccevn..
Windows linyiss s inninsg
WoOHdIREEONE s visssssnsiiimnssamansnasnsans

WRIME s i e s

verenenees 299, 302
S— ) L1

. 26
35
334

171
180
252
216
verenennes 224
N

100
199
251
. 140

.335

268
301
.. 34
53
156
.. 304
244

161
w74
49
T

.. 58
56
v 101
168
45
247



OVERCLOCKING D=E=E 341

Sitios web relacionados

OVERCLOCK-REVIEWS @ www.overclock-reviews.com

Sitio web en espanol, con informacion de hardware, reviews, informes y noticias. Contiene un foro
categorizado en el cual se encuentran guias, reviews de usuarios, reviews profesionales y tutoriales.
El contenido que nos ofrece nos ayuadara a encontrar la onformacion que necesitamos.

OCAR @ www.overclockear.com
Sitio web en espariol con reviews, informes, guias y tutoriales de hardware y overclocking. Se trata
de un sitio web que contiene una gran cantidad de material relevante e informacion importante para

todos los usuarios que se interesen en el overclocking.
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CHW @ www.chw.net

SERVICIOS AL LECTOR

Comunidad de hardware, reviews y overclocking en espariol. Esta comunidad aberga una gran canti-

dad de informacion y destaca por la facilidad con la que podemos encontrar los datos que necesita-

mos, sin duda se trata de una excelente opcion para overclocking.
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MADBOXPC ® www.madboxpc.com

Comunidad de hardware, reviews y overclocking en espariol, integra una gran cabtidad de informa-

cion relevante sobre todos los aspectos que debemos considerar par,
encontraremos noticias de actualidad relacionadas.

a realizar overclocking, ademas
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OVERCLOCK.NET ® www.overclock.net
Sitio en inglés especializado en overclocking. Encontraremos tweacks, experiencias compartidas y
guias. Navegar a través de la informacién contenida en este sitio y encontrar lo que buscamos es
muy sencillo gracias a su interfaz de usuario.
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XTREMESYSTEMS @ www.xtremesystems.org/forums/forum.php
Foro en inglés sobre hardware, reviews y overclocking. Cuenta con overclockers de primer nivel y
muchos afios de experiencia. La comunidad que se encuentra en torno a este sitio nos podra porpor-
cionar toda la ayuda que necesitemos para realizar overclocking.
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HWBOT @ www.hwhot.org/forum/index.php

Foro de HWBot en inglés, donde se comparten BIOS, tweacks y muchas guias. Este foro se presenta

SERVICIOS AL LECTOR

como la oportunidad perfecta para obtener informacion y apoyo de usuarios profesionales y novatos
sobre temas relacionados con el overclocking y otros similares.
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OCAHOLIC ® www.ocaholic.ch
Sitio web en aleman e inglés de Cristian Ney, integrante del staff de HWBot y excelente overclocker.
Aqui encontraremos toda la informacién que necesitamos para realizar overclocking con el apoyo de
una fuerte comunidad de usuarios experimentados.
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RedesWireless

Este manual es fundamental para todos
aquellos que quieran conocer a fondo
las tecnologias inalambricas, y asi
poder manejar los dispositivos vy equi-
pos de la actualidad. Para ello, veremos
en detalle su instalacion, configuraciaon
Yy mantenimiento.

5 COLECCION: MANUALES USERS
> 320 paginas / ISBN 978-987-1773-98-5

Esta obra estd pensada para apren-
der a disenar sitios web, sin tener
conocimientos previos, a través de la
lltima version de la herramienta mas
difundida y profesional de la actualidad:
Adobe CS5Web Premium (Dreamweaver,
Photashaop, lllustrator).

> COLECCION: MANUALES USERS
5 320 paginas / ISBN 978-987-1773-99-2
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USERS

TRUCOS &
SECRETOS

PARA APROVECHAR EN EL HDGAR,
LAESCUELA Y LA OFICINA

TRUCDS & SECRETOS PC

Thucos & secretos PC

DESARROLLO
PROFESIONAL

ALGANGE UN NUEVD NIVEL DE CONDCIMIENTOS
EN ACTIONSCRIFT LD ¥ FLASH £S5

FLASH OESARRCOLLC FROFE S00MAL

TICHACAS MRATIDAT. ¥ BUERAE PRACTICAS

RAash: desarrollo profesional

Esta obra esta dirigida a quienes dan sus
primeros pasos en el uso de la PC, como
también a todos los entusiastas y aman-
tes de los moviles, los portatiles y la tec-
nologia en general, que buscan nuevas
formas de sacarles el maximo provecho
a sus dispositivos.

Esta obra estd destinada a todos los
desarrolladores que necesitan avan-
zar en el uso de la plataforma Adobe
Flash y sacarle su maximo provecho.
A través de los distintos capitulos,
se explica como crear un framework
de trabajo personalizado.

5 COLECCION: MANUALES USERS
> 320 paginas / ISBN 978-987-1857-01-2
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Java
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BAAINICE LA INCREISLE POTENCIA DE ESTE LENGULE

Este libro fue concebido para ayudar a
guienes buscan aprender a programar
en Java, como también para aquellos
gue conocen el lenguaje pero quieren
profundizar sus conocimientos, a través
de la aplicacion de buenas practicas y
las mejores técnicas.

Este libro abre nuevas perspectivas para
la programacicn de aplicaciones con C#,
al llevar al lector a recorrer temas mas
avanzados del lenguaje y el framework
NET, con la ayuda de un catedritico
experto en el tema, autor de maltiples
Manuales Users.

> COLECCION: MANUALES USERS
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INSTALACION, CONPGURACICH
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APATINGES TRADKCW O REDES WIS

e

SOLUCIDHES PARA LA PEQUERA ¥ MEDIANA ENPRESA

Administrador de redesWindows

Enesta obra se presentan los fundamentos
y las practicas necesarias para la instala-
ciony puesta enmarcha de una red copo-
rativa. El libro esta centrado en WSBS 2011,
un sistema operativo para servidores pen-
sado para quienes necesitan llevar adelan-
te soluciones de networking a bajo costo.

5 COLECCION: MANUALES USERS
> 320 paginas / ISBN 978-987-1773-80-0

Microcontroladores

Este manual es ideal para todos aquellos
gue quieran iniciarse en la programacion
de microcontroladores. A través de esta
obra, podran aprender sobre los micro-
controladores PIC 16F y 18F, hasta llegar
a conectar los dispositivos de forma ina-
lambrica, entre muchos otros proyectos.

APINILE FL MLEE ESTH

HTML 5

LA MEADRES PRACTICAS FARA EL EXITD PROFESIINAL

Visual Basic

En esta obra se presenta un nuevo para-
digma de Internet que cambia de manera
sustancial el disefio y desarralloweb. Alo
largo de sus capitulos, aprenderemos so-
bre los estandares web que existen, y co-
noceremos las diferencias entre las ver-
siones anteriores y la actual del lenguaje.

Este libro estd escrito para aquellos
usuarios que quieran aprender a progra-
mar en VB.NET. Desde el IDE de progra-
macion hasta el desarrollo de aplicacio-
nes del mundo real en Visual Studio 2010,
todo esta contemplado para conocer en
profundidad el lenguaje.

> COLECCION: MANUALES USERS
—» 320 paginas / ISBN 978-987-1773-56-5

5 COLECCION: MANUALES USERS
> 320 paginas / ISBN 978-987-1773-79-4

PROGRAMADOR

NET

| DESRGSOLLO DF APLICACIONES EFCIENTES DN G0 Y iSP

Programador .NET

5 COLECCION: MANUALES USERS
> 352 paginas / |SBN 978-987-1773-57-2

Photoshop: proyectos y secretos

Este libro estd dirigido a todos aquellos
gue quieran iniciarse en el desarrolio
bajo lenguajes Microsoft. A través de los
capitulos del manual, aprenderemos so-
bre POO, la programacién con tecnolo-
gias .NET y de qué manera se desenvuel-
ven con otras tecnologias existentes.

En esta obra aprenderemos a utilizar
Photoshop, desde la original mirada
de la autora. Con el foco puesto en la
comunicacion visual, a lo largo del libro
adquiriremos conocimientos tedricos y
practicos, para conocer los efectos y he-
rramientas que ofrece el programa.

> COLECCION: MANUALES USERS
—» 352 péaginas / ISBN 978-987-1773-26-8
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GUIA PRACTICA PARA LA CREACION
DE BLOGS PROFESIONALES

R o e

BCTLAL QAT MANTEMISENTT, RESPALIOD Y MIBRACON

WordPress

Este manual esta dirigido a todos aguellos
gue quieran presentar sus contenidos o
los de sus clientes através de WordPress.
En sus paginas, el autor nos ensenara
desde como llevar adelante la adminis-
tracion del blog hasta las posibilidades de
interaccion con las redes sociales.

| USERS 4
: ADMINISTRADOR o

 SERVIDORES

Administrador de servidores

TRUCOS Y SECRETOS

S lF.'I.l.S DE 100 CONSEJQS E IDEAS
ERACTICAS, UTILES Y SORPRENDEN

= PVTAENTIVIS 7 TR W S TEAS

Windows 7: Trucos y secretos

> COLECCION: MANUALES USERS
» 352 paginas / ISBN 978-987-1773-18-3

¥ LA ROBUSTEE DE PHP Y EL DINALUSND DE MYSOL

Desarrollo PHP + MySQL

Este libro es la puerta de acceso para
ingresar en el apasionante mundo de
los servidores. Aprenderemos desde
los primeros pasos sobre la instalacion,
configuracion, seguridad y virtualizacion,
hasta tener €l contral de los servidores
enla palma de nuestras manos.

Este libro esta dirigido a todos aquellos
que quieran sacar el maximo provecho
de Windows 7, las redes sociales y los
dispositivos ultraportatiles del momento.
A lo largo de sus paginas, el lector podra
adentrarse en estas tecnologias mediante
trucos inéditos y consejos asombrosos.

Aqui se presenta la fusion de dos de
las herramientas mas populares para
el desarrollo de aplicaciones web de la
actualidad: PHP y MySQL. En sus pagi-
nas, el autor nos ensefiara las funciones
del lenguaje para aplicar lo aprendido en
nuestros proyectos.

- COLECCION: MANUALES USERS
> 432 paginas / ISBN 978-987-1773-16-9
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Excel 2010

>COLECCION: MANUALES USERS
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Técnico Hardware

Este manual resulta ideal tanto para quie-
nes se inician en el uso de Excel, como
para los usuarios que quieran conocer las
nuevas herramientas que ofrece la ver-
sion 2010. La autora nos ensefara desde
como ingresar datos hasta la forma de
imprimir ahorrando papel y tiempo.

Esta obra es una completa guia para
aprender a llevar adelante un correcto
diagndsticoy determinar la solucion mas
adecuada para los problemas de hard-
ware. En sus paginas veremos todas las
técnicas necesarias para implementar
las soluciones de los profesionales.

~» COLECCION: MANUALES USERS
» 352 paginas / ISBN 978-887-1773-15-2
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PROGRAMACION DE SITIOS WIES PROFESIDNALES

PHP Avanzado

Este libro brinda todas las herramientas
necesarias para acercar al trabajo diario
del desarrollador los avances més im-
portantes incorporados en PHP 6. En sus
paginas, repasaremos todas las técnicas
actuales para potenciar el desarrollo de
sitios web.
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Windows 7 Avanzado

> COLECCION: MANUALES USERS
> 400 paginas / ISBN 978-987-1773-07-7

PHOTOSHOP

| TECNICAS DE
’ MANIPULACION
i Y RETOQUE

Photoshop

Este manual nos presenta un recorrido
exhaustivo por el programa mas difundi-
do en dibujo asistido por computadora a
nivel mundial en su version 2010. En sus
paginas, aprenderemos desde como tra-
bajar con dibujos predeterminados hasta
la realizacion de abjetos 3D.

Esta obra nos presenta un recorrido ex-
haustivo que nos permitird acceder a un
nuevo nivel de complejidad en el uso de
Windows 7. Todas las herramientas son
desarrolladas con el objetivo de acom-
paiiar al lector en el camino a ser un
usuario experto.

En este libro aprenderemos sobre las
mas novedosas técnicas de edicidn de
imagenes en Photoshop. El autor nos
presenta de manera clara y practica to-
dos los conceptos necesarios, desde la
captura digital hasta las mas avanzadas
tecnicas de retoque.

- COLECCION: MANUALES USERS
> 320 paginas / ISBN 978-987-1773-05-3

> COLECCION: MANUALES USERS
> 384 paginas / ISBN 978-987-1773-06-0

,f:'n'.\‘!t' A
PRGN [H LA
ROFCIAN FIMTAELE

Y
N
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Grabacion y produccion de musica

> COLECCION: MANUALES USERS
» 352 paginas / ISBN 978-987-1773-08-4

o

A ETE I SIS T

INSTALACI(M ¥ ADNINISTRACKIN DESDE CERD

Linux

A lo largo de este libro repasaremos
todos los aspectos del complejp mun-
do de la produccion musical. Desde
las cuestiones a tener en cuenta al mo-
mento de la composicion, hasta la mezcla
y el masterizado, asi como la distribucion
final del producto.

Este libro es una completa guia para mi-
grar e iniciarse en el fascinante mundo
del software libre. En su interior, el lector
conocera las caracteristicas de Linux,
desde su instalacion hasta las opciones
de entretenimiento, con todas las venta-
jas de seguridad que ofrece el sistema.

5 COLECCION: MANUALES USERS
> 320 paginas / ISBN 978-987-1773-04-6

— COLECCION: MANUALES USERS
> 320 paginas / ISBN 978-987-26013-8-6
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Premiere + After Effects

Esta obra nos presenta un recorrido de-
tallado por las aplicaciones audiovisua-
les de Adobe: Premiere Pro, After Effects
v Soundbooth. Todas las técnicas de los
profesionales, desde la captura de video
hasta la creacion de efectos, explicadas
de forma tedrica y practica.

Office 2010

EXCE] Pl oy it

iWWAS DE 150 ACTVIDADES UTILES Y DIDACTICAS!

Excel Paso a Paso

> COLECCION: MANUALES USERS
—» 320 paginas / ISBN 978-987-26013-9-3
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EXFERMIENTE TOOD E1 FODER OF WSUAL STUDM 2010

Con este libro aprenderemos a utilizar
todas las aplicaciones de la suite, en
su version 2010. Ademas, su autora nos
mostrara las novedades mas importan-
tes, desde los minigraficos de Excel has-
ta Office Web Apps, todo presentado en
un libro Gnico.

En esta obra encontraremos una increi-
ble seleccién de proyectos pensada
para aprender, mediante la practica, la
forma de agilizar nuestras tareas diarias.
Todas las actividades son desarrolladas
en procedimientos paso a paso de una
manera didactica y facil de comprender.

> COLECCION: MANUALES USERS
—» 352 paginas / ISBN 978-987-26013-6-2

oo

200 Respuestas: Seguridad

> COLECCION: MANUALES USERS
—» 320 paginas / ISBN 978-987-26013-4-8

~
b
Q
LT}
2
Ky
[
:
=]
Sy
Y]
-
-
o
=
Q-
g

EXFUCACIONES RASADAS BN LIEMPLDS PRACTICOS!

Funciones en Excel

Este libro es un completo curso de
programacion con C# actualizado a
la version 4.0. ldeal tanto para quie-
nes deseen migrar a este potente
lenguaje como para quienes quieran
aprender a programar desde cero en
Visual Studio 2010.

> COLECCION: MANUALES USERS
> 400 paginas / ISBN 978-987-26013-5-5

Esta obra es una guia basica gue res-
ponde, en forma visual y practica, a
todas las preguntas que necesitamos
contestar para consequir un equipo
seguro. Definiciones, consejos, cla-
ves y secretos, explicados de mane-
ra clara, sencilla y didactica.

Este libro es una guia practica de uso
y aplicacion de todas las funciones
de la planilla de célculo de Microsoft.
Desde las funciones de siempre has-
ta las mas complejas, todas presen-
tadas a través de ejemplos practicos
y reales.

> COLECCION: 200 RESPUESTAS
> 320 paginas / ISBN 978-987-26013-1-7
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Proyectos con Windows 7

En esta obra aprenderemos como
aprovechar al maximo todas las ven-
tajas que ofrece la PC. Desde como
participar en las redes sociales has-
ta las formas de montar una oficina
virtual, todo presentado en 120 pro-
yectos (nicos.

> COLECCION: MANUALES USERS
—» 352 paginas / ISBN 978-987-663-036-8
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Hardware paso a paso

En este libro encontraremos una increible
seleccion de actividades que abarcan todos
los aspectos del hardware. Desde la actuali-
zacion de la PC hasta el overclocking de sus
componentes, todo en una presentacion
nunca antes vista, realizada integramente
con procedimientos paso a paso.

9 APROVICHE TODAS LAS VENTASAS 0 LANUEVA VERSION

PHP 6
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: Blogs

200 Respuestas: Blogs
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Este libro es un completo curso de pro-
gramacion en PHP en su versién 6.0. Un
lenguaje que se destaca tanto por su ver
satilidad como por el respaldo de una am-
plia comunidad de desarrolladores, que
lo convierten en un punto de partida ideal
para quienes comienzan a programar.

Esta obra es una completa guia que
responde a las prequntas mas fre-
cuentes de la gente sobre la forma de
publicacion mas poderosa de la Web
20. Definiciones, consejos, claves y
secretos, explicados de manera clara,
sencillay didactica.

> COLECCION: PASD A PASO
> 320 paginas / ISBN 978-987-663-034-4
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200 Respuestas: Windows 7
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Office paso a paso

Esta obra es una guia basica que respon-
de, en forma visual y practica, a todas
las pregurtas que necesitamos conocer
para dominar la (itima version del sistema
operativo de Microsoft. Definiciones, con-
sejos, claves y secretos, explicados de
manera clara, sencilla y didactica.

Este libro presenta una increible co-
leccidn de proyectos basados en la
suite de oficina mas usada en el mun-
do. Todas las actividades son desa-
rrolladas con procedimientos paso a
paso de una manera didactica y facil
de comprender.

— COLECCION: 200 RESPUESTAS
> 320 paginas / ISBN 978-987-663-035-1
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101 Secretos de Hardware

Esta obra es la mejor guia visual y practica
sobre hardware del momento. En su in-
terior encontraremos los consejos de los
expertos sobre las nuevas tecnologias, las
soluciones a los problemas mas frecuen-
tes, como hacer overclocking, modding, y
muchos mas trucos y secretos.

> COLECCION: MANUALES USERS
—» 352 paginas / ISBN 978-987-663-029-0
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Proyectos con Office

Esta obra nos ensefia a usar las
principales herramientas de Office a
través de proyectos didacticos y ti-
les. En cada capitulo encontraremos
la mejor manera de llevar adelante
todas las actividades del hogar, la
escuela y el trabajo.

> COLECCION: MANUALES USERS
> 352 paginas / ISBN 978-987-663-023-8
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Access

INSTALACION Y ADMINISTRACION
DE HARDWARE Y SOFTWARE

Redes Cisco

Este manual nos introduce de lleno
en el mundo de Access para apren-
der a crear y administrar bases de
datos de forma profesional. Todos los
secretos de una de las principales
aplicaciones de Office, explicados
de forma didéctica y sencilla.

Este libro permitira al lector adquirir
todos los conocimientos necesarios
para planificar, instalar y administrar
redes de computadoras. Todas las
tecnologias y servicios Cisco, desa-
rrollados de manera visual y practica
en una obra dnica.

> COLECCION: MANUALES USERS
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DOMIHE LAS HERRANVIENTAS MAS PODERDSAS

Dreamweaver y Fireworks
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BASADDEM LA EXPERIEMCIA DE MILES DE LISUMRIDS

Excel revelado

Esta obra nos presenta las dos herra-
mientas mas poderosas para la creacion
de sitios web profesionales de la actuali-
dad. A través de procedimientos paso a
paso, nos muestra como armar un sitio
real con Dreamweaver y Fireworks sin
necesidad de conocimientos previos.

Este manual contiene una seleccion de
mas de 150 consultas de usuarios de
Excel y todas las respuestas de Claudio
Sanchez, un reconocido experto en la
famosa planilla de célculo. Todos los pro-
blemas encuentran su solucion en esta
obra imperdible.
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ELLIBRO DEL
HARDWARE IDEAL

En esta obra aprenderemos a
llevar nuestra PC al limite, aplicar
técnicas de modding, solucionar
fallas y problemas avanzados,
fabricar dispositivos inalambricos
caseros de alto alcance, y a
sacarle el maximo provecho a
nuestra notebook.
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OVERCLOCKING

concepts to extreme refrigeration and overclocking.

This book is a manual for microprocessor and video card overclocking, meant to
be an introduction guide for beginners. The reader will find from the basic

OVERCLOCKING

Este libro esta dirigido a todos aquellos que quieran comenzar a realizar
overclocking en sus equipos, asi como también a los overclockers con
experiencia que busquen aclarar dudas y experimentar més a fondo.

A'lo largo de sus paginas, el autor nos muestra todos los aspectos de una
practica que nacio de la curiosidad de la gente, y en algunos casos, de una
necesidad, pero que al dia de hoy toma otras dimensiones. Ya sea que se
trate de correr el Ultimo juego o de equiparar el microprocesador con la
placa de video, esta obra es el punto de partida para comenzar. Veremos
desde su historia y los conceptos basicos, hasta la refrigeracidn y el over-
clocking de las plataformas mas importantes.

Luego de la lectura del libro, el lector podra continuar con esta préctica y
perfeccionarla, tanto sobre el microprocesador como en la placa de video,
en esa bisqueda constante de incursionar en lo extremo; el sitio natural
del overclocking experimentado.

Manuel Martinez Ledesma es overclocker y aficionado a la computacion.
Trabaja como administrador de sistemas y proyectista en una consultora
de ingenieria.

RedUSERS:

En este sitio encontrard una gran variedad de recursos y software relacionado, que le
serviran como complemento al contenido del libro. Ademas, tendré la posibilidad de
estar en contacto con los editores, y de participar del foro de lectores, en donde podra
intercambiar opiniones y experiencias.

Si desea mas informacion sobre el libro puede comunicarse con
nuestro Servicio de Atencidn al Lector: usershop@redusers:com
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